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/ - /NTRODUÇÁO 


) 


Este 
manual 
a presenta 
in forma çõe 
mm1mas necessárias 
ao 
técnico 
de 


possibilitam c onsultas rápidas p a r a insta lação, m anutenção e configu r ações. 


campo 
que 


1.1 - PRODUTOS 


Aqui descre\"erem os os segu intes equ ipamentos MICROTEC: 


- 
PC2001 


- 
XT2002 
.) 


- 
XT2002 MASTER 


- 
XT2001 


- 
PCPAQ 


- 
XTPAQ 


- 
MAT286 


- 
EXP 


} 
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Operação - 


li - OPERAÇÃO 


2. 1 - INFORMAÇÕES INICIAIS 


Cont roles acessíveis ao operador: 


Chave liga/ desliga (Push - Button) 


Drive(s) flexível(is) 


Drive fita streamer 


o 


Chave comutadora de Clock 4, 77 / 8 Mhz 


Chaveamento de Clock via software 6 /8 MHz 


. Winchester(s) 


Sistema Operacional (MSDOS): 


o 


Todos 


Todos 


XT/AT 


XTM 


AT 


XT/AT 


O Sistema Operacional é o software destinado a controlai >as funções básicas entre o 
operador e o microcomputador. É composto de rotinas para: 


receber, analisar e processar comandos do usuário 


informar condições operacionais por mensagens 


receber informações digitadas e gravá - las e m disco 


publicar informaçõees em vídeo,impressora e outros 


preparar discos 


criar, copiar, comparar, modificar e eliminar informações dos discos 


habilitar, modificar e desabilitar condições 


. Rotina de Inicialização: 


1) Procedimento de início com micro desligado: 
Com disco MSDOS no drive A, ligar, os periféricos e o micro; sma1s: luz do 
teclado acesa, alarme,logotipo 


la) Procedimento de início com micro ligado: 
Com disco DOS86 no drive A,teclar juntas Ctrl - Alt - Del; sinais: alarme sonoro, 
logotipo 
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· 
Opera ç ã o 
• 


2) 
É eft>tuado u m auto·lt'ste dr memória RAM .... : 


Testando a Mem ó r ia • XX-NNNN 


se o equipam e nto for XT aparecerá a men sage m: 


BIOS CDR 
Versão x.x 


se o equipamento for A T aparecerá a mensagem: 


AGUARDE - SISTEMA INICIALIZANDO 


.) 


3) Coloque o disquete contendo o MSDOS no drive "A" e feche a porta. 


4) A tela apresentará o logotipo do equipamento após um breve apito. 


5) O cursor aparece na tela enquanto o drive "A" estiver sendo acessado para efetuar a 
leitura do sistema operacional em 
disquete . 


6) Responder "Nova data:", 
com dia - mês - ano, 
"Nova hora:", 
com hora 
mm 
seg .centésimo; "Ret" ou "Enter" mantêm os dados 
antigos. 


' ) 


1 
7) "A>": indica que o drive principal A: aguarda comandos do DOS. 


Mudança do drive principal 


Digitar drive desejado (A,B,C, .. ) , seguido de ":" e "ENTER". 
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• Op eração 
• 


2.2 - MANUSEIO DOS UTILIT ÂRIOS VIA 
•BARRA DE ESPAÇO" NO XT2002, XT2002 - 
MASTER ou XT-PAQ 


1) Ligue o equipamento sem disquete no drive "A". 


2) Ao soar um breve apito (com o logotipo "ut" na tela), mantenha a barra de espaço 
pressionada até carregar o buffer 
do teclado. 


3) Deverá aparecer na tela um menu apresentando as seguintes opções: 


'.) 


UTILITÁRIOS 
1 - Voltar para o sistema operacional 
2-Formatar o winchester 
3-Transportar o computador 


4) Com 
a 
opção "l" podemos sair deste menu de utilitários e retornar ao Sistema 
Operacional. 


5 ) A opção "2" permite realizar a formatação física da unidade de disco rígido (UDR). 
Antes de ocorrer a formatação física será pedido a relação das trilhas defeituosas e o 
valor do deslocamento lógico entre os setores "interleave" cujo o valor "def ault" é 3. 
Quanto as trilhas defeituosas, 
basta olhar no mapa de erros colocado na UDR e 
digitar os números de cilindros e de cabeças relacionados. 


6) A opção "31) permite posicionar as cabeças da UDR no último cilindro, que não é 
utilizado para dados, afim de que possamos transportar' esta unidade com segurança. 
Aparecerá na tela a seguinte mensagem: 


As cabeças estão em posição segura 
.... desligue 
o 
computador .... 


- 
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- Operação - 


2.3 - MANUSEIO DOS UTILITÀRIOS NO MAT286 


SETUP 


É o programa para inicializar a configuração do sistema MAT286. 


Deve ser executado quando o sistema é instalado pela primeira vez, ou quando é 
instalada uma nova bateria, ou ainda, quando houver mudanças nas especificações do hardware. 


As opções permitidas são: 


- Alterações de data e hora 
- Tipos de drives para discos flexíveis 
Nesta opção configura-se as unidades A e B para drivers de Dupla Face 
(3601Kb) ou de Alta Capacidade (1,2 Mb). 


- Tipos de winchesters para versão de BIOS 1.2 


1 


Através da tabela abaixo, configura-se o tipo de winchester instalado nas 
unidades C ou D. 


T I PO DE CAPAC I DADE 
WI NCH . 


1 
.. _. 
lOHb 


2 
20Mb 


3 
20Mb 


4 
5 1 Mb 


5 
30Mb 


6 
1 48Mb 
li 


7 
1 68Mb 
1 


8 
86Mb 


9 
1 65Mb 
1 


10 tê 
1 1 


12 
50Mb 


1 3 
70Mb 


14 
85Mb 


1 5 


N o . DE 
C I L I NDROS 


306 


O!J 
- - 


1 1 1 


H 
I! 


704 


925 


925 
li 


925 


925 


918 


918 


918 


855 


987 


1024 


No. DE 
CABEÇAS 


4 


.. - 
o 


7 


3 


5 


7 


9 


7 


1 1 


1 5 


7 


7 


8 


No. DE 
FABRI CANTE 


!SETORES/TRI LHA 
D 


FLEXIDISC-BR412 
PE..tOHP-PPS9 1 2 
H I CROPERIF.-11500 I I, 
HULTIDIGJT-Dlll031 1 
MULTIDIGIT-Dll1051 


17 
QUALI TRON-QW520 


17 
FLEXIDISC-BR425 


1 


1 7 
M ICROLAB-DF5050 


" 
1 7 
E LEBRA-W530S 


'1 


17 
1 ELEBRA-W540S 


1 7 
E LEBRA-W560S 


17 
ELEBRA-W580S 


1 7 
DIGIREDE-W525/65 


17 
DIGIREDE-11525/105 


1 7 


i 
DIGIREDE-11525/140 


1 7 
MICROLAB-DFW5050 


1 7 
FLEXIDISC-FRl 7 0 


1 7 
DIGIREDE-11525/85 


RESERVADO PARA USO FUTURO 


OBSERVAÇÕES: 


Caso a configuração estiver incorreta, o winchester não será reconhecido. Caso 
haja algum fabricante que não conste na tabela a acima, verifique qual o tipo que se 


- 5 - 


) 


- 
Operação - 


- Tipos de winchesters para versão de BIOS 1 .4 
Através da tabela abaixo, configura 
- se o tipo de winchester instalado nas 
unidades C ou D. 


T I PO DE CAPAC IDADE No. DE 
No . DE 
No . DE 
FABR ICANTE 
W I NCH . 
C IL IHDROS CABEÇAS SETORES/TRILHA 


1 
lOMb 
306 
4 
1 7 
FLEX I D I SC - BR4 12 
PERCDMP-PPS912 
MI CROPER I F.-W50011 
MULT IDIGIT-DW1031 
MULTIDI G I T-DW1051 


2 
20Mb 
6 1 5 
1 
4 1 
17 
QUALI TRON-QW520 


3 
20Mb 
306 
8 
1 7 
FLEX IDISC-BR425 


4 
') 
51Mb 
704 
7 
1 7 
MICROLAB-DF5050 


5 
30Mb 
925 
3 
1 7 
ELEBRA-W530S 


6 
48Mb 
925 
5 
1 7 
ELEBRA-W540S 


7 
68Mb 
925 
7 
17 
ELEBRA-W560S 


8 
86Mb 
925 
9 
1 7 
E LEBRA-W580S 


9 
20Hb 
612 
4 
1 7 
HICROPERIF.-W320 


10 
105Mb 
918 
1 1 
17 
DIGI REDE-W525 / 1 05 


1 1 
140Mb 
918 
15 
17 
D I G I REDE-W525/ 1 40 


12 
50Mb 
855 
7 
1 7 
M I CROLAB-DFW5050 


13 
70Mb 
987 
7 
1 7 
FLl:.'XIDI SC- FRl 70 


14 
85Mb 
1 024 
8 
17 
DIGI REDE-W525/85 


15 
RESERVADO PARA USO FUTURO 


- Tipo de vídeo 
Monocromático ou Colorido, com 40 ou 80 colunas. 


- Tamanho de memória 
Para a placa principal e placa de expansão. 


TRANSP 


Este programa posiciona as cabeças do winchester para última trilha em caso de 
transporte do equipamento ou troca da unidade. 


HARDFMT 


Através desse utilitário deve-se entrar com o valor do off - set de entrelaçamento 
de setores. O off-set de entrelaçamento (interleave) é uma renumeraçào de 
setores a 
fim de que a mídia não precise dar uma volta completa para ler um setor adjacente 
devido a sua alta velocidade (3600 rpm). Atualmente o interleave utilizado é 2. 


Também no HARDFMT deve -se colocar o mapa de erros contido na etiqueta do 
winchester, para que estas áreas não sejam utilizadas posteriormente pelos arquivos. 


· 


Para marcar as áreas defeituosas, deve-se colocar os endereços dos cilindros e as 
respecti vas cabeças. 


- 
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2.4 - TECLA'\ DE CONTROLE E EDIÇÃO 


RET ou ENTER 
CTRL - RET 
CTRL - BREA K 
CTRL- Nl1MLOCK 
CTRL - PR se 
SHIFT - PRSC 
ESC 
BACK SPACE 
DEL 
INS 
Fl 
F2x 
F3 
F4x 
F5 


".) 


ARQUIVOS 


- encerra toda linha de entrada 
- continuam entradas na próxim a linha 
- cancelam a operação em curso 
suspende m as saídas até o toque de tecla 
- reprodu ze m a linha atual na impressora 
- reproduze m a tela atual na impressora 
- marca a linha atual com \, para rascunho 
- retornam uma coluna eli minando o caracter 
- elimina o caracter, puxando os da direita 
- insere caracter até novo lns 
- copiam caracter do rascunho na tela 
- copiam os caracteres até o caracter "x" 
- copia os caracteres restantes do rascunho 
- apagam os caracteres até o caracter "x" 
- elimina a linha atual 


linhas terminadas por CR+LF; último caracter: "Z 
identifi cados por drive: nome.extensão (drive principal e 
extensão opcionais) 
ex: B:arq18.ja 
drive: A.B,C, .. ; 
nome e extensão de até 8 e 3 caracteres => O a 9 ou A a Z 


") 


. caracteres globais de nome e extensão 


? ,para posição ocupável por caracter qualquer. 
• ,para início de posições ocupáveis por caracteres quaisquer; 


ex: B:arq??. • (arquivos com nome de cinco caracteres, iniciado por arq, de 
qualquer extensão) 


. arquivos padrão (dispositivos do hardware) 
PRN: 
LPTl: porta paralela 1 (principal) 
LPT2: porta paralela 2 
AUX: 
COMl: porta serial 1 (principal) 
COM2: porta serial 2 
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Ili - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 


3.1 
- CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


Abaixo sã0 aprese ntados os módulos básicos de cada equipa mento: 


• 


Periféricos externos e conteúdo de cada equipamento 


PROD. 
CPU 


PC200I 
CPU 1 


XT2001 
CPU I I I 


" 


XT2002 
CPU I I 


XT2002 
CPU V 
Haster 
+ 
HXTH 


PCPAQ 
CPU I I I 


1 
1 
1 


XTPAQ 
CPU I I I 


HAT286 
CPU I V 


EXP 


=> Opcionais 


HEt1ÔR IA 
CONTROL. 
FONTE 


I! 
HEM 11 / 
COF 
85w 
li HEM 1 I I 


* HEM 111 
--- 
1 50w 


S L O T 
V 1 1 1 


* MEM li/ 
CDF/CDR/ 
150w 
* HEM 111 
CDRl/ 
CDRF 


**HEH I I/ 
CDF/CDR/ 
150w 
**HEH 111 
CDRl/ 
CDRF 


* MEH li/ 
--- 
lOOw 
* HEH I 11 


S L O T 
1 V 


EJc:J 


S L O T 
V 


cow 
200w 


---- 


15 


UNID. 


UDF 


UDF 


UDF 
UDR 
*STREAMER 


UDF 
UDR 
*STREAHER 


UDF 


UDF 
1 


UOR 


*STREAHER 


UDF 
UDR 
*STREAMER 


MONIT. 


12 " 


12" 


12 " 


12" 


9" 


9" 


12" 


TECLADO 


HETALHA 
TEC 11 


TEC 111 


HETALHA 


HETALHA/ 
TEC 1 I I 


HETALHA 


HETALHA 


TEC 111 


• * 
=> Somente as 
interfaces destas placas (paralela, serial e de j ogos) conseguem 
trabalhar na frequência de 8Mhz do sistema. Portanto estes módulos opcionais 
de vem estar sem memória. 


Obs.: todos os equipamentos acompanham a CGC - 11. 
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3.2 - CARACTER/STJCAS F/SJCAS 


Produto 
Altura 
Largura 
Comprimento 
Peso 


r 


PC2001 
15,7 cm 
50,0 cm 
43,0 cm 
20,0 kg 


XT2001 
15,7 cm 
50,0 cm 
44,5 cm 
2 1. o kg 


XT2002 
15,7 cm 
50,0 cm 
44,5 cm 
2 1 . o kg 
XT2002 H. 
15,7 cm 
50,0 an 
44,5 cm 
21, o kg 
PCPAQ 
23,0 cm 
36,2 an 
47 ,8 cm 
14,3 kg 
XTPAQ 
23,0 cm 
36,2 cm 
47 ,8 cm 
18,5 kg 
HAT286 
15,7 cm 
53,5 an 
58,8 cm 
21, o kg 
[XP 
15, 7 cm 
24,8 cm 
44,7 cm 
7,4 kg 


3.3 - CARACTERÍSl/CAS ELÉTRICAS 


Produtos 
Tensão 
FreqÜênc i a 
Consuroo 


PC2001 
1 10/220 V 
60 Hz 
85 w 
XT2001 
1 10/220 V 
60 Hz 
150 w 
XT2002 
1 10/220 V 
60 Hz 
150 w 
XT2002 H. 
1 10/220 V 
60 Hz 
150 w 
PCPAQ 
1 10/220 V 
60 Hz 
100 w 
XTPAQ 
110/220 V 
1 60 Hz 
145 w 
HAT286 
110/220 V 
60 Hz 
200 w 
i[XP 
110/220 V 
1 60 Hz 
1 50 w 


3.4 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 


. Annazen. 
Umid.Relat.Ope . . Umid. Rel .Annz. 


PC2001 
XT2001 
XT2002 
XT2002 H . 
PCPAQ 
XTPAQ 
HAT286 
EXP 


5 a 40 ºC 
5 a 40 ºC 
5 a 40 Q( 
5 a 40 2( 
5 a 40 2C 
5 a 40 2c 
5 a 40 2c 
5 a 40 ºC 


-5 a 50 2C 
-5 a 50 2( 
-5 a 50 ºC 
-5 a 50 2c 
-5 a 50 ºC 
-5 a 50 ºC 
-5 a 50 ºC 
-5 a 50 Q( 
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5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 
5 a 80 % 


10 a 80 % 
10 a 80 % 
10 a 80 % 
10 a 80 % 
10 a 80 % 
10 a 80 % 
10 a 80% 
10 a 80 % 


- Descrições e Configurações dos Módulo!i - 


W - DESCRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DOS MÓDULOS 


4.1 - NfvEIS DE INTERRUPÇÕES PARA EQUIPAMENTOS PC/XT 


N!VEIS 
APLICAÇÕES 
MÔDULOS ílXOS 
MÔDULOS OPCIONAIS 


NMI 
Pari dade 
Memórias RAM 
---------------- 


I RQO 
Timer 
T i mer 
------- --------- 


I RQJ 
Teclado 
Teclado 
----- -------- --- 


IRQ2 
Reservado 
------------- 
COH-R, HRL 


I RQ3 
Comuni cações: Assfncrona COM2 ou 
HEM-11. HEM-111 


) 
Sfncronas SDLC/BSC ------------- 
COM-R . HRL 


' 


( 
I RQ4 
Comuni cações: Assfncrona COMI ou 
MEM-11, MEM-111 
Sfncronas SDLC/BSC ------------- 
COM-R . HRL 


I RQ5 
Di sco Rígi do ( Winchester) 
COR (para XTs) 
HRL para PC=200J 
Di sco F l ex í vel 
1 CDF 
-------------- -- 1 


I RQ7 
Impressora Para l e l a 
1 Impressora 
li ---------------- 1 


Obs.: Não pode haver mais que u m módulo com o mesmo nível de interrupção. 


) 


- 1 0 - 


) 


- 
Descrições e Configurações dos J\1ódulos - 


4.2 - NfvEIS DE INTERR UPÇÕES I'ARA EQUIPAMENTOS AT 


A tabela abaixo mostra a ordem sequencial de prioridade dos dispositivos de 1/0 com os 
respectivos níveis de interrupção. 


Nf VEIS DE INTERRUPÇÕES 


N ! VEL 
FUNÇÃO 


NHI DO MICROPROCESSADOR 
VERIFI CAÇÃO DE PAR I DADE OU DOS 
CANA I S DE E/S 


CONTR. DE I NTERRUPÇÃO 


i CONTR. 1 
CONTR. 2 


I RQO 
--- ---- - 
SAIDA DO CANAL O DO 8254 


I RQI 
-- - - --- - 
TECLADO ( SAlDA BUFFER CHE IO) 


I RQ2 
- ------ - 
I NTERRUPÇÃO PARA CONTROL . 2 


------- 
I RQB 
I NTERRUP . REAL T IHE CLOCK 


----- -- 
I RQ9 
SOFTWARE DI REC I ONADO PARA 
I NTERRUPÇÃO OAH ( I RQ2) 


) 
I RQlO 
RESERVADO 
------- 
1 


------- 
I RQl l 
RESERVADO 


---- - -- 
1K(Jl2 
RESERVADO 


------- 
I RQ13 
COPROCESSADOR 


- ------ 
I RQI4 
CONTROLADOR DE D I SCO RlGIDO 


1 
1 


1 
- ------ 
I RQ15 
RESERVADO 


1 
I RQ3 
li 


---- -- --- 
1 PORTA SERIAL 2 (COH-2) 


1 
I RQ4 
1 


----- ---- 
I PORTA SERIAL 1 ( COM- 1) 


I RQS 
--------- 
PORTA PARALELA 2 ( LPT-2) 


1 
I RQ6 
li 


----- ---- 
CONTOLADOR DE D I SCO FLEXÍVEL 
1 


1 
I RQ7 
1 


-- ------- 
PORTA PARALELA 1 ( LPT-1 ) 


OBS.: Não pode haver mais que um módulo com o mesmo nível de interrupção. 
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- Descrições e Configura ções dos Módulos - 


4.3 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS PC / XT 


CAN!\IS 
APLICAÇÔ(S 
HÔDULOS OPCIONAi) 


o 
Refresh de Memória 
----------------- 


1 
Reservado 
HCOX 


2 
Controlador de Disco Flexlvel 
----------------- 


3 
Reservado 
COR, CDRF 


Obs.: Não poàe haver mais que um módulo no mesmo canal de DMA. 


4.4 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS AT 


A tabela abaixo descreve os canais de DMA e suas respectivas funções: 


CONTROLADOR 


CONTROLADOR 


2 


CANAL 3 
RESERVADO 


CASCATA C/ CONTROL. 


Obs.: Não pode haver mais que um módulo no mesmo canal de DMA. 


- 1 2 - 


1 


i 


- CPU 1 - 


4.5 - CPU I - CIU'ttJo principal do PC2001 


4.5. 1 - CIRCUITOS PRINCIP.AIS E ESPECIFICAÇÓES DE HARDWARE 


-Oscilador: 14,138181Mhz 


-Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284-A 


-Timer: 8253 


- Processador: Intel 8088 


- Co - processad1or (opcional): Intel 8087 


·Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259 - A 


- Controlador de DMA (4 canais): 8237-A 


- Controlador de barra: 8288 


- Ports de E/S: 8255-A 


- Memória EPRpM com 6 bancos de 4Kx8 (2764) 


- Interface de teclado 


-Interface de auto falante 


-5 slots: 62 terminais 


- Indicativos da fonte de alimentação: (+12v e +5v) 


- 
13 - 


- CPU 1 - 


4.5.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PR/NCJP AIS COMPONENTES 


2 
u 
\) 


Cll1 · 
· - 
- 
· 
· 
· - 
· 
· 
· 
· 
· CJ26 


0000[]] 


P3 
1fiif 
1 
1 


Speaker 
D•tJJ 


+5V 


A U T O - F A L A N T E 


1 
SW1 


( 


®® 
1 llOf ••'I:." o.IT 
r.u40.5,.. 
• 
• 


z 


@ @ 


• 
• 
• 
• 
• . 


P1 


CJ3 
C14 


Swt 


Conector UIN 


fêmea 


Clod 


FONTE 


- 


"' 


w 


"' 


O> 
...., 


Q) 


«> 


ô 


DIPAMP 
(vermelho) 



EPROM 


BK 
X 8 


CPU 1 - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs 
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o 
z 


o 
z 


UNIDADE TECLADC 


) 


- CPll 1 - 


4.5.3 - DESCRIÇÃO DE CONF:CTORES E SOQUETES 


Conect. /Soqu. Descrição 
Conect. /Soqu. 
Descrição 


CHI a CH 
Slot s de expansões 
PJ 


CH7 
r1 at p/ DIM Tec l ado 
P2 


Cl2 1 a Cl26 
ROM 
(Cl26-BIOS) 
P3 


(14 
Coprocessador 8087 
Cl3 


4.5.4 - DESCRIÇÃO DE DIP-SWITCHS E CHAVES 


Obs.: "*" indica configuração normal 
) 


O I P 
SWI TCH 


SWl 


1 


SW2 


Funções 
Chave Posição 


Pennite ou 
não que seja 
1 
" OFF 
real izado um teste da me- 
mõria RAH ao i nicial izar. 
OH 


I nfonna a presença do co- 
2 
OFF 
processador 8087 
que é j 
instal ado no soquete C I4. 
* ON 


Lj 
1 Não são ut i 1 i zados. 
li· 
1 


1 1 


1 


1 
1 


OFF 


Configuram as caracterí s- [5!6l!oFF/OFF jJ 
ticas da controladora de 
vídeo. 
pol i *ON/OFF 
· 


OFF/OH 


ON/OH 
1 co 


Infonnam 
quantos drives 
7 / 8 
ON/ON 
serão utilizados . 
Obs.: somente para drives 
*OFF/OH 
de disco flexível 
ON/OFF 


OFF/OFF 


Não são util izados. 
BE 


- 1 5 - 


A 1 imentação DC 


Con . DIM p/ Tecl ado 


Alto Fal ante ( SPKl) 


Processador 8088 


Opção 


testa a memória RAH 


não testa a memóri a RAH 


possui Coproces. 8087 


não possui Coproces . 8087 


não ut'1izado 


vídeo monocromático 


vídeo de 80 col unas => CGC 


vídeo de 40 col unas => CGC 


outros / sem monitor 


1 dri ve 


2 dri ves 


3 drives 


4 dri ves 


não util izado 


1 
i 
i 


) 


) 


. cru 11 
• 


4.6 - CPU II - Ciutão principal do XT2002 


4.6. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Oscilador: 14, 1 38181Mhz 


- Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284 - A 


- Timer: 8253 


- Processador: Intel 8088 


· Co - process.adcir (opcional): Intel 8087 


- Controlador de Interrupções (8 níveis): 825 9 - A 


- Controlador de DMA (4 canais): 8237 - A 


- Controlador de barra: 8288 


- Memória R AM com 4 bancos de 64 K xl: 4164 
ou 128 K xI: 4 1 128 
ou 256 K x l : 4I256 


- Ports de E 'S: 8255 -A 


- Memória ROM com 6 bancos de 8 K x8: 2764 (EPROM) 
ou I6K x8: 27128 (EPROM) 


- Interface de teclado 


- Interface de auto falante 


- 8 slots: 62 terminais 


- Indicativos da fonte de alimentação: (+I2v e +5v) 


-Interface Serial Assíncrona (RS - 232): 8250 
-Faixa de Endereçamento de I / O: 
(2F8H -2FFH) como COM2 
(3F8H - 3FFH) como COM I 


-Interrupções: 
IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COM I 


- Interface Paralela (CENTRONICS) 
-Faixa de Endereçamento de I/O: 
(378H - 37FH) como LPTI 


- Interrupções: 
IRQ? 


- 
16 - 


- CPll I I - 


4.6.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES 


L 
L 
<-. 
L 
L 
L 
L 
IV 
W 
" 
U1 
O> 
-..J 
CX> 


m53 
m54 
mss 
• 57 
c:::i 
58 
DDDDDOO 
Cl54 Cl55 Cl56 Cl57Cl58 C15!:l 


EXl>o.i.J E.5 


oc 


EPR..O....,_ 


CN3 


o 511 


59 
8 


c:r 512 


C513 


"'" @ 52 
@t:::> 
CN2 


. 
• 
• 
i 
• • 
• 
• 
• 
. 


(") 
z 


- 
' 
! 
SWl 


1 


ALIMENTAÇÃO OC DA FONTE 


• º"'" 
-·SI/ 


-- 
- • R<i!"4'!' 


cN• r j 
fLAl-CABLE INTERNO -· 


1 
\ 


1 - 
o 
z 


1 


1 
lm 
, .. 
lõ 
o 
z 


OIPAMP 
fwrme!hol 


a 


•• 


.. 


CONECTOll 
D8 25 
CCJolECTDll 
08 25 
FEllEA 
llACHô IRS 2.32 C 1 
( CENTRONICS) 
SERIAL 


PARALELO 


CPU II - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs 
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CARTÃO DB 


) 


- CPU li - 


4.6.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


- 


Cone(t./Soqu. 
Descriçáo 
Conect. /Soqu. 
Descr i çáo 


JI a J8 


CN.:' 


Cl54 a Cl59 


li Slots de expansões 


ílat p/ DIM Teclado 


ROM 
(C I 59-BIOS) 


CNI 
A 1 i mentação DC 


CN3 
Alto Falante 


CN4 
Flat p/ placa DB 


Cl6 
COPROCESSADOR 8087 
CI60 a C I 95 
4 bancos 
RAM 


C I 5 
PROCESSADOR 
8088 


_) 


4.6.4 - DESCRIÇAO DE SHUNTS E DIP SWITCH 


Obs.: "*" indica configuração normal 


DIP SW 
Funções 
Chave Posi ção Opção 


SWl 
Penni te ou não que seja 
1 
* OFF 
testa a memóri a RAM 
real i zado um teste da me- 
mori a RAM ao i ni c i ali zar. 
ON 
não testa a memóri a RAM 


> I nfonna a presença do co- 
2 
OFF 
possui Coprocessador 8087 
processador 8087 que é 


1 


i nstalado no saquete C 1 6 . 
- 
•uv ,,v,SUi Coprocessador 80é 


1 


lnfonnam a 
CPU quai s os 
3 / 4 OFF/OFF bancos 0,1,2 e 3 


bancos de memóri a RAM 
pol i 
do cartão CPU serão se- 
cro- 1 ON/OFF bancos 0 , 1 e 2 
l eci onados ou estão pre- 
má t i 
sentes. 
co 
nrr • 
bancos O e 1 
V 
/ vn 


ON/ON 
banco O 


Confi guram as 
caracte- 


,---, 
5 / 6 OFF /OFF 
vídeo monocromát i co 
rísti cas da controladora 
de vídeo. 
pol i *ON/OFF 
í deo de 80 col unas => CGC 
cro- 
1 mát i 
OFF/ 


- 
40 col unas => CGC 
co 
ON/ON 
outros / sem moni tor 


I nfonnam 
quantos dri ves 1 
7 / 8 
ON/ON 
1 dri ve 


serão ut ili zados 
Obs. : somente para dri ves 
*OFF /ON 2 dri ves 
de di sco fl exível 
ON/OFF 3 dri ves 


OFF /OFF 
4 dri ves 
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i 


) 


- CPll I I - 


Shunt s 
Funçõe 


S2 
Realiza um 
R[S[T por hardware 
( util izado somente em manuten- 
çáo e deve pennanecer "aberto". 


S3 
Seleciona o 
t ipo 
de pastilha 
S4 
de memóri a EPROM e sua capaci- 


S5 
dade. Soquetes C l 54 a C l 59. 


S6 
Sem uso. Não há barra de pinos 


S7 
Mesma função de S3,S4 e S5 


- - · - 
Pos i çãc1 


ON 


• OH 


A 


" B 


- -- 


* ON 


OFF 


S8 
Def i ne qual o n f vel de i nter- li• A 
rupção que a 
i nterface serial 
assíncrona da CPU util i zará . 
B 


SIO 
Habil i ta ou desabili ta as por- 
A 
tas serial e 
paralela do car- 
tão CPU 
(COMI / LPTI). 
* B 


Sl l 
Hab i li ta ou desabil i ta o aces- 
* A 
so a 
memória 
RAM 
do 
cartão 
CPU . 
B 


Sl2 
Habili ta ou 
desabil ita o sen- li• A 


sor de paridade da memória RAM 
da CPU. 
B 


13 
Habilita ou desabilita a saí- 
* ON 


da paralela (LPTI) 
do 
cartão 


CPU. 
OH 


= 


A 


Determi na o ti po e 
capac i dade das 
OFF 
pasti l has de memóri a RAM uti l i zadas 
em cada banco do cartão CPU. 
OFF 


Soquetes: 
C l61 a C l95 


ON 


r 


Opção 


Reseta 


Operação nonnal 


27 128 ( 16Kx8) 


2764 (8Kx8) 


-------------------------- 


2764 (8Kx8) 


27 128 ( 16Kx8) 


" I RQ4" - COMI 


" I RQ3" - COM2 


Desabi li ta 


Habilita 


Habi l i ta 


Desabili ta 


Habi lita 
1 


Desabilita 
1 
1 


Habi li+ j1 
1 Desabilita 
1 


B 
bancos 
RAM 
tipo 


OFF 
0,1,2 e 3 
64Kxl 1 


ON 
0,1 e 2 
2 56Kxl 


3 
64Kxl 


OFF 
O e 1 
256Kxl 


2 e 3 
64Kxl 
1 


0,1,2 e 3 
! 128Kxl 


- 
1 9 - 


) 


) 


) 


· CPli \' 
· 


4. 7 - CPU V - Cartão principal do XT2002 MASTER 


4. 7. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Oscilador: 14,138181 Mhz 


- Gerador de clock de 4,77Mhz ou 8,00Mhz: 8284-A 


- Timer: 8253 


- Processador: Intel 8088 - 2 


- Co - processaçior (opcional): Intel 8087 - 2 


- Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259 - A 


- Controlador de DMA (4 canais): 8237 - A 


- Controlador de barramento: 8288 


- Memória RAM com 3 bancos de 256K xl: 4 1 256 


- Ports de E/S:>8255 - A 


- Memória ROM com 6 bancosde 8 K x8: 2764 (EPROM) 


ou 1 6 K x8: 2 7 1 28 (EPROM) 


- Gerador de Wait - States 


- Interface de teclado 


- Interface de auto falante 


- 8 slots: 62 terminais 


- Indicativos da fonte de alimentação: (+12v e +5v ) 


- Interface Serial Assíncrona (RS - 232): 8250 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(2F8H - 2FFH) como COM2 
(3F8H - 3FFH) como COMl 


- Interrupções: 
IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COMl 


- Interface Paralela (CENTRONICS) 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(378H - 37FH) como LPTl 
(278H- 27FH) como LPT2 
-Interrupções: 
IRQ? 
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4. 7.2 - CONEXÃO E LOCALIZACÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES 


ms3 
ms4 
ms5 
0 S7 


C::J 
DDODDOO 
Cl54 Cl55 Cl56 Cl57Cl58 c15J 


CN3 
ffiir 


Speeker 


Oeta 


•SV 


A u T o - 


F A L A N T E 


Os11 


S9 
8 


e> 512 


Cloc: --- 


1--- 


1 


61' 
c::J 
D 
516 


•!>V---- 


Au.-1 _ _____ / 


ALIMENTAÇÃO DC DA 


FONTE 


- 


"""""'" 


-c•oc• 


CARTÃO MXTM 
ººTIl o= 
·.· 
O O 
1·· , . 


, 


O 
::! 
:1 
;.; 1·i 
1 


:;./ w 


1 


CARTÃO DB 


FLAT-CA BLE INTERNO 


CS13 
CN4 


i 


- 


.. 


CONECTOR 08 25 
CONECTOR 
OB 25 


- 


FÊllU. 
MACHO (RS 232 C) 


1 CENTROlilCS) 
SERIAL 


PARALELO 


" 
f- 


CPU V - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs 
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4. 7.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


Conect. /Soqu. 
Descrição 
Conect. /Soqu. 
Descrição 


JI a J8 
Slots de expansões 
CNI 
Alimentação DC 


CN2 
Flat p/ DIM Teclado 
CN3 
Alto Falante 


CI54 a Cl59 
ROM 
(CI59-BIOS) 
CN4 
ílat p/ placa DB 


CI6 
COPROCESSAOOR 8087 
CI60 a CI95 
4 bancos 
RAM 


Cll e CI4 
HXTH p/ CPU V 


4.7.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS E DIP-SWITCH 


) 


Obs.: "•" indica configuração normal 


CHl 
íreq. 4 , 77 ou 8 HHz 


DIP S 
funções 
Chave Posição 
Opção 


SWl 
Pennite ou 
não que seja 
realizado um teste da me­ 
moria RAM ao inicializar. 


Infonna a presença do co- 1 2 
processador 
8087 
que é 
1 


Jnstalado no soq uete C l6. 


r-, 


* OFF 


* ON 


testa a memória RAM 


ui Coprocessador 8087 


não possui Coprocessador 8087 


bancos 0,1,2 e 
3 
Infonnam a 
CPU quais os 
bancos 
de 
memória 
RAM 
do cartão CPU 
serão se- 
1 ec i onados ou estão pre­ 
sentes. 


1 
3 I 


4 OFF /OFF 


polil>===l?========li 


Configuram 
as 
caracte­ 
rísticas da controladora 
de vídeo. 


cro- 
ON/OFF 
bancos O,! e 2 


mãtil>===l?========l 


co 
OFF/O 
ncos O e 


ON/ON 
banco O 


5 / 6 ioFF/OFrl vídeo monocromático 


poli *ON/OFF 
vídeo de 80 colunas => (CGC) 


cro- 
mãti 
OFF/ON 
vídeo de 40 colunas => (CGC) 
co 
sem monitor 


Infonnam 
quantos drives 
7 / 811 LIIN/lJNll l ar1ve 
serão ut i 1 i zados 
ll===l?========:i 


Obs.: somente para drives 
de disco flexível 
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Shunts 
Funções 
Posição 
Opção 


r 
S2 
Rea 1 i za t.111 
RESEl por hardware 
ON 
Reseta 
t utilizado somente em manuten- 
ção e deve permanecer "aberto". 
• OFF 
Operação normal 


S3 
Seleciona o 
tipo 
de pastilha 
A 
27 1 28 (16Kx8) 


S4 
de memória EPROH e sua capaci- 
S5 
dade. Soquetes Cl54 a C!59. 
• B 
2764 (8Kx8) 


S6 
Sem uso. Não há barra de pinos 
--- 
-------------------------- 


S7 
Mesma função de S3,S4 e S5 
V 
,764 {8Kx8) 


OFF 
i 2 7128 (16Kx8) 


S8 
Define qual 
o nlvel de inter- • A 
" I RQ4" - COHI 
rupção que a 
interface serial 
asslncrona da CPU utilizará. 
B 
" I RQ3" - COM2 


SIO 
Habilita ou desabilita as por- 
A 
Desabilita 
tas serial e 
paralela do car- 
tão CPU 
(COMI / LPTl ) . 
• B 
Habilita 


Sll 
Habilita ou desabilita o aces- • A 
Habilita 
so a 
memória 
RAM 
do 
cartão 
CPU. 
B 
Desabilita 


Sl2 
Habilita ou 
desabilita o sen- li• A 
Habilita 


sor de paridade da memória RAM 
da CPU. 
B 
Desabilita 


Sl3 
llabi li ta 
ou desabilita a saí- i· ON 


Habilit 
1 
da paralela ( LPTl) 
do 
cartão 
1 


CPU. 
OFF 
Desabilita 


) 
Sl6 
Os três 
shunts, simultaneamen-11 
V 
n 
, 7 7 Hhz sem MXTH. 
Sl7 
te, habilitam ou não o 
nódulo 
Sl8 
XT-HASTER. 
OFF 
D .. 
v,vv .. hz c/HXTH 


S9 
C I 1112 HICROTEC v . 2 - 
C I43 


Determina a capacidade máxima de 
- 
A 
B 
Hemõria Hãxima l 
memoria 
na CPU V . 
Esta tabela é 
válida somente 
para versões iguais 
ou maiores deste 
CJ 
OFF 
ON 
704 Kb 
citado na mesma. 
ON 
OFF 
640 Kb 


" - somente 
dois 
bancos 
instalados 
na 


na CPU V. 
ON 
ON 
736 Kb 


Soquetes: 
Cl61 a C 1 95 
ON 
X 
* 512 Kb 


) 
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4. 7.5 - CPU V - igual ou a partir da REV.4 


As di fe re n ças básica entre esta CPU \' e a anterior são: 


A u sê n c i a 
do módulo 
X T - M ASTER ( M XTM ); os circ uitos 
desse módulo 
foram incorporados no próprio lay - out do cartão CPU V. 


- Alteração da localização e da função de determinados "shunts". 


- Independência total para nomear tanto a Porta Paralela quanto a Porta Serial. 


4.7.6 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS SHUNTS E DIP-SWITCH 


CN5 
CN2 


o 
S ' 


m s 
rn s 1 
ID S 'i 


= 
s s 


E!!) 
4 
1 5 
1 
CJ 
S 2 


. 
• 


j '. 
CN 1 : 


D 
s f 7 


1 
1 --- - 


S\\ 1 


- - - - --- ·--- ·-- --- 


' o 


º I "' 
', f 1 1 · 


S i<· 
= 
o o 


i 
1 


s l 'i " 1 1 


'i l 2 
= 


s I . 


= 


CPU V (:::REV.4) - Localização dos shunts 


- 
2 4 - 


) 


• CPll V 
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4. 7. 7 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES, SOQUETES, SHUNTS E DIP - S WITCH 


Obs.: " • " indica configuração normal (de fábrica ) 


CONECTORE S/SOQUETES/O JP-SW I TCH 


Foi acrescido o conector CN5 , cuja fun8ão é a de conectar o ch i cote 
da chave (CH16 de 
comutação 4 , 7 7HHz < • > 8 , OHHz no rainel 
traseiro 
do 
equipamento. 
s demais conectores , soquetes e dip-swi eh preval escem 
nas 
mesmas funções. 


Shunt s 


S2 


S3 
S4 
S5 ) 


S6 


S7 


S8 


SlO 


Sll 


Sl2 


S 1 3 


S9 


Posição 
Função 


ON 
Real iza llll RESET por hardware . 


* OFF 
Não real iza RESET por hardware •> operação nonnal 


A 
Sel eciona o tipo de memória EPROH para 2 7 128 (16Y.x8) 


* .B 
Sel eciona o tipo de memória EPROH para 2 764 (8Kx8) 


- - - 
Sem uso. Não h á barra d e pinos 


* ON 
Sel eciona o tipo de memória EPROH para 2764 (8Kx8) 


OFF 
Sel eciona o tipo de memória EPROH para 2 7 128 (I6Kx8) 


* A 
Define interrupção " JRQ4 " (COHl ) p/a interface serial da CPU 


B 
Define interrupção "IRQ3" (COH2 ) p/a interface serial da 


A 
Desabilita as portas paralela e serial (LPTl/COHl ) da CPU 


* B 
Habil ita as portas para l e l a e serial (LPTl/COHl ) da CPU 


; A 
Habil ita o acesso a memória RAM do cartão CPU. 
mbil i " o "" '° 
o """"' i o RAM do ' - , tOo CPU . 


abil ita o sensor de paridade da memória RAM da CPU . 


B 
Desabilita o sensor de paridade da memória RAM da CPU . 


* ON 
Habilita a saída paral ela (LPTl ) do cartão CPU . 


OFF 
Desabil ita a saída paralel a (LPTl ) do cartão CPU. 


C J 1 1 12 M I CROTEC v . 2 
- 
C J 43 


Detennina a capacidade máxima de memória 
na CPU V . 
Esta tabela é 
válida somente 
A 1 
B i Hemór i a MáximaJ 


para versões iguais ou maiores deste 
CI 
OFF 1 
ON 
704 Kb 
citado na mesma. 
ON 
1 
OFF 
640 Kb 
* - somente 
dois 
bancos instal ados 
na 
CPU V. 
ON 
ON 
736 Kb 


Soquetes : 
C 1 6 1 a Cl95 
ON 
X 
* 512 Kb 


Sl4 
A 
Configura a interface para l el a da CPU V como LPT2. 


* B 
Configura a interface paral e l a da CPU V como LPTl. 


S15 
* A 
Configura a interface serial da CPU V como COHl . 


B 
Configura a interface serial da CPU V como COH2. 


S16 
ON 
Habil ita a geração de "Wait-states" para a memória. 


* OFF 
Desabil ita a geração de "Wait-states" para a memória. 


ON 
Nesta confi3uração com os pinos 3 e 4 do conector CN5 fecha- 
Sl 7 
dos, a CPU 
trabal ha em apenas 4, 7 7HHz no modo XT2002. 
e 
* OFF 
Nesta confiuração, a CPU V traba l ha nonnal mente na freuên- 
S18 
eia de 
4, 7 MHz ou 8 , 00HHz sel ecionáveis pel a chave C 1 no 
painel traseiro do equipamento. 


- 
2 5 - 


) 


• C P ll V 
• 


4.8 - MXTM - Nódulo XT-MASTER 


4.8. J - CIRCUITOS PRINCII'AIS E ESPECIFICAÇÔES DE HARDWARE 


s l 'i 


Chaveador 4,77 ou 8 ,00 Mhz. 
Gera wait states em 8,00 Mhz (se necessário). 


= 
= 


º-=º 
_u+--- 


c;...i& 


B 
© 


B 


. 
. 
. 


U 'íl 


o Q o 


MXTM - Localização de conectores, soquetes e chaves 


4.8.2 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS E CHAVE 


Chave/ 
Função 
Posiçãoij Opção 
Shunts 


CH I 
Define em que velocidade o XT- 
* C IMA 
8, 00 MHz 
2002 MASTER irá operar . Encon- 
tra-se no painel traseiro. 
BAIXO 
4, 77 MHz 


514 
Estes dois jumpers combinados 
514 - A 
515 
detenninam a operação em 
* SEM wai t states 
8,0MHz com ou sem Wai t states 
515-0FF 


Obs. : Na velocidade de 4, 77HHz BI 
não é utilizado Wait states 
COM wa i t states 
515-0N 


- 
2 6 
• 


1 


· CPll V 
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4.9 - TABELA DE TEMPORIZAÇÃO (XT2002 -MAS TER) 


) 


P A R Ã M E 
COND I ÇÃO DE TRABALHO NE STAS FREQÜLNC I AS DE OPERAÇÃO : 
T R O S 
4, 7 7 Mhz 
8,00 Hhz 
8 , 00 Hhz c/Wa i t St ates 


freq . Refer . Si stema 
14,318 Mhz 
24,0 
Mhz 
24,0 
Mhz 


Perl odo C l ock H i crop . 
2 1 0 ns 
125 ns 
125 ns 


Tempo Acesso Memór i a 
420 ns 
250 ns 
500 ns 
( l ei tura) 


Tempo Acesso Memóri a 
420 ns 
250 ns 
500 ns 
(escri ta ) 


T eq. J Acesso l /0 
630 ns 
375 ns 
375 ns 
( l ei tura) 


Tempo Acesso 1 /0 
630 ns 
375 ns 
375 ns 
(escri ta) 


Taxa Transf. Dados 
1 . 0 Mb/seg 
1,0 Mb/seg 
0,8 Mb/seg 


) 


. 2 7 . 


} 


· C P ll Ili 
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4. 10 - CPU Ili / VI - Cartão principal para PCPAQ, XTPAQ XT2001 


4. 10. l 
CIR CUITOS PRINCIPAIS E ESPECJFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Oscilador: 14, 1 38 181Mhz 


- Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284 - A 


- Timer: 8253 


- Processador: Intel 8088 


- Co - process; dor (opcional PAQ87): Intel 8087 


- Controlador de Interrupções (8 níveis): 825 9 - A 


- Controlador de DMA (4 canais): 8237 - A 


- Controlador de barramento: 8288 


-Ports de E /S: 8255 - A 


- Me mória RO}i com 1 bancos de 8K x8: 2764 (EPROM) 


- Interface de teclado 


- Interface de auto falante 


- Memória RAM com 1 banco de 64K x l : 4 1 64 


ou 256K x l : 4 1256 


- Interface Paralela (CENTRONICS) 
- Faixa de Endereçamento de 1 /0: 
(378H - 37FH) como LPTl 


- Interrupções: 
IRQ7 


- Controle de disco flexível 
- Faixa de Endereçamento de I /O: 
(3FOH - 3FFH) 


- Interrupções: 
IRQ6 


- Canal de DMA: 
DRQ2 /DACK2 
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) 


) 


- CPU Ili - 


4.10.2 - 
CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DO PRINCJPAJS COMPONENTES 


í l A T - C l< [} L [ 
P A R A [lR ! V ( S F U X Í V [ l S 


/ 
J201 


A U T O - 
F A L A N T E 


S O M E N T E N A 


CP U V I 


J 3 0 1 "'-J304 


EJ i;(eD 
J302 


t 5 \: 


o 
co 


Entrada 


de 


Dados 


J 8 7 B 
J202 
J203 


o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
g o 
,,.... 
li 


CONECTOfl D8 2S 


Ff111u 


( CENTRONICS ) 


PARALE LO 


CLOCK 


TERRA ( OV ) 


DADOS 


+ w 


RESET 


CONECTOR DIN FÊMEA 


U N I DADE DE T E C L ADO 


CPU III / VI - 
Localização de conectores, soquetes e shunts 
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4. 10.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQVETES 


Conect. /Soqu. 
Descrição 


J87 
Fornect' o s i nal de i nterrupção ao 8087 do cartão PAQ87 (CN87 ) 


CN) 
DB2 ) - Coo1unicação paralela 
( C [ N T RON ICS) 


CN6 
D I M - Teclado 


CN7 
Auto-falant e 


CN8 
Uni dadt' de disco flexível 


Cl310 
Processador 
8088 


) 


4. 10.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS 


Shunts 
Funções 


J201 
Habilitação do sinal HOTOR-ON 
para as uni dades de dri ves. 


J202 e 
Estes doi s shunts combi nados 
J203 
detenninam o modo de operação 
do controlador de vídeo. 


J301 
Habili tação da i nterface pa 
lela adrão CENTRON I C S , da 
CPU 1 1 . 


J302 
Tipo e capacidade da pastilha 
uti lizada no banco de memória 
RAM. 


J303 
Realiza um reset por hardware. 


J304 
(existe somente na CPU V I ) 


Posição 
Opção 


* OFF 
não util. o sinal HOTOR-ON 


ON 
utiliza o sinal MOTOR-ON 


ON/ON 
sem vídeo 


x 25 li nhas 


li nhas 


' t i co 


OFF 
Desabilita a interface 


* ON 
256K X 1 (41256 ) 


O F F 
64K X 1 (4164 ) 


ON 
real i za um reset 
* OFF 
não realiza reset 


* ON 
habilita memóri a da CPU. 


OFF 
desabili ta memóri a da CPU. 


J765 
Habili tação do controlador de I* ON 
habi li ta o controlador 


d i sco flexível do cartão CPU l l l 1l ====:i============;1 


. 


OFF 
desabili ta o controlador 


4.10.5 - MÓDULO CPU III 1 VI COM 512 Kb 


Os sistemas XTPAQ e XT2001 permitem também a opção de 5 1 2 K b de memória no 
próprio módulo CPU III através de uma montagem especial e a utilização igual ou a partir da 
versão 2 do CI 1 103 MICROTEC (CI 207) alterando a função do shunt conforme segue abaixo: 


SHUNT J302 
posição 


ON 


OFF 


verÕão 1 
HEM RIA MÁX I MA 


2 56 Kb 


64 Kb 
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verÕão 2,J;l 
HEM RIA 
MA 


256 Kb 


512 Kb 


• PA Q 8 7 
• 


4. 1 1 - PAQ87 - Cartão suporte para 8087 


4. 11.J - CIRCUITOS PRINCIPAIS 


- Cartão suporte para instalação do 8087 na CPU III. 
- Possui dois soquetes que suportam o 8088 e o 8087. 
- Conector CN87 para interligação com o J87 da CPU III. 


4.11.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES 


) 


PAQ87 - Localização de conectores e soquetes 


4.11.3 - DESCRIÇÃO DE SOQUETES E CONECTOR 


CN87 
Conector do PAQ87 que se i nterliga com o J87 da CPU III 


C l l 
Processador 8088 


CI2 
Coprocessador 8087 


) 


- 3 1 . 


) 


- 
S LOT I V - 


4. 12 - SLOT W - Cartão com 4 slots para PCPAQ 


4. 12. 1 - CONEXÁD E INDICATWOS 


o 
o 
OQ 


CNS 
- 


• sv 


- 5 V 
T ERRA (OV ) 


TER RA (OV ) 


e=> 


<= 
- 12 v 


+ 1 2 V 


e:> 
c:::J 
00 
NC - NÃO CONECTADO 


VERDE 
0 
'l 


VERMELHO (!)'l 


00 


= 
L1 L2 
CN I 
CN 2 
CN 3 
CN 4 


o 
S LOT - 
I V 
o 


SLOT IV - Localização dos conectores e indicativos 


4.12.2 - DESCRIÇÀO DE CONECTORES 


Conectores li 


CNl a CN4 


CN5 


Descrição 


SLOTS p/ instalação dos cartões básicos e expansões 


Alimentação para os cartões conectados aos slots 
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Indico presença do 
fonte de • i2 V 


Indico presença do 
fonte 
de • S V 


) 


• SLOT V 
• 


4. 13 - SLO T V - Cartão com 5 slots para XTPAQ 


4. 13. 1 - CONEXÃO E INDJCATWOS 


"" 
z 
u 


o 
o 
• 1 2 V 


+ \' 


• 5V 


- 5\' 


Te rra ( O\' ) 


- 1 2 \' 


.. 1 2 \' 


t\ ã o Li i l i z JJo 


'+-+-r-+-+--t-t-+-t--. 
z 1-'-'r---T-"-! r--:,.-'-'--...o.._.o... 
0 -º- 
ª 
º----r"-1 z 
C> 
o 
u 
u 


-c:::J- 
-c::J- 
}- 


-c::J-o-c::::J- 
{ 
t- 


5 j1:(:(:i:l:l:!:l:?I:!:;:;::;=:;= 11 


§ !1:«;#111 00 


r-- VER M ELHO - 
I nd ica 
prtsenç;i 
da 


t tnsàu 5 V 


---. YER OE - 
I nd ica presença da tensão+ ! 


SLOT V - Localização dos conectores e indicativos 


4. 13.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES 


Conectores 
Descrição 


CNl a CNS 
SLOTS p/ instalação dos cartões básicos e expansões 


CN7 
Alimentação para os cartões conectados aos slots 


CN6 
Alimentação para o ventil ador DC do XTPAQ 
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4. 14 - SLOT VIII - Cartão de 8 s/ots para XT2001 


4. 14. 1 - CONEXÃO E INDICATWOS 


CN9 


+ 5V 


- 5V 
T e r ra ( OV ) 


- T e rra ( OV ) 


SLOT VIII - Localização de conectores e indicativos 


4.14.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES 


Conectores 
Descri ção 


C N l a CN8 
SLOTS p/ i nstal ação dos cartões bás i cos e expansões 


CN9 
Al i mentação para os cartões conectados aos s l ots 
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- 1 2 V 
+ 1 2 V 
Não U t i l i z ado 


presença da 


+ 
1 2\' 


t-.e;:is.o + 5\' 


) 


- 
C P U I V - 


4. 15 - CI'U IV - 
Cartão principal MAT286 


4. 15. l - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÔES DE HARDWARE 


- Oscilador: 14,138181Mhz 


- Gerador de clock de 6,00Mhz ou 8,00Mhz: 82284 


- Timer: 854 - 2 


- Processador: Intel 80286 - 8 


- Co - proce)ador (opcional): Intel 80287 - 6 


- Controlador de Interrupções ( 1 6 níveis): 2 X 8259 - 2 


- Controlador de DMA (7 canais): 2 X 8237 - 5 


- Controlador de barra: 82288 


- Memória RAM com: 2 bancos de 256 K x l 41256 - 12 
2 bancos de 64K x 1 4 1 64 - 1 2 


) 


- Memória ROM com 4 bancos de 


- Interface de teclado 


- Interface de auto falante 


-8 slots , sendo : 
2 slots de 8 bits 
6 slots de 16 bits 


1 6 K x 8 .. 27128 (FfROM) 
ou 32Kx8 .. 2725tJ (EPROM) 


- Interface Serial Assíncrona (RS - 232) 16450 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(2F8H - 2FFH) como COM2 
(3F8H - 3FFH) como COM I 


- Interrupções: 
IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COM I 


- Interface Paralela (CENTRONICS) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(378H - 37FH) como LPTI 
(278H - 27FH) como LPT2 


- Interrupções: 
IRQ5 - LPTl 
IRQ? - LPT2 
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4. 15.2 CONEXÀO E LOCALIZ.A.ÇÀO DOS PRINCIP.A.IS COMPONENTES 


o 


sa 06 sg 


o 
: : : }10001 
S1 0 a S1 3 
B 
A 


OBSERVAÇÃO: 


1 E::J CN3 


S I 
llB $2 


aD S4 
ss s6 
S7 aD 


s 1 1 imSlO noCN6 


s1 3 &s1 2 lJ . 


C N S 


o 


· 


C tl 2 
: .. 


! 


o 


o 


Os j umpers S2 e Sll do cartão CPU IV (REV.0 ) estão com suas posições (A e B) 


invertidas. 
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4. 15.3 
- DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


SHUNT 
FUNÇÃO 
POSIÇÃO 


Sl 
SA!OA D[ DADOS PARA IMPRESSORA 
A - HAB 1 L I TA * 
PARALE LA 
B - DESAB I L I TA 


S2 
SELEC I ONA LPTI E COt11 OU LPT2 OU COM2 
A - LPT I E COt11 * 
B - LPT2 E COM2 


S3 
RESET DO S I STEHA POR HARDWARE 
A - NÃO RESETA * 
( UT I L I ZADO SOt1ENTE PELA PRODUÇÃO) 
B - RESETA 


S4 
SELEC I ONA COt11 ( I RQ4 ) OU COM2 ( I RQ3) 
A - COMI * 
B - COM2 


S5 
SELEC IONA OU NÃO LPT I ( I RQ7 ) 
A - SELEC IONA * 
B - NÃO 


S6 
SELEC I ONA OU NÃO LPT2 ( I RQ5 ) 
A - NÃO 
B - SHEC J ONA * 


S7 
AT I VA OU DESAT IVA MUDANÇA DE FEQU . 
A - AT IVA * 
( UT I LI ZADO SOMENTE PELA PRODUÇAO) 
B - DESAT I VA 


S8/S9 
T I PO DE EPROM DE BOOT UT I L I ZADA 
A - 27 128 * 
B - 2 7256 


E 


T I PO DE CONTROLADORA DE VÍ DEO 
A - COLORIDO * 
B - MONOCROMÁT • 


S l l 
TAMANHO D E MEMÓRIA RAM N A CPU I V 
. 1 - 640 Kb * 
B - 512 Kb 


Sl2 
REALIZA OU NÃO CHECK DE PARIDADE EM 
A - REALI ZA * 
MEMÓRIA 
B - NÃO 


Sl3 
UTI LI ZAÇÃO OU NÃO DO S I NAL "A20 GATE" 
A - UT I LIZA * 
( UT I L I ZADO SOMENTE PELA PRODUÇÃO) 
B - NÃO 


OBSERVAÇÃO: 
Os shunts S4, S5 e S6 deverão ser configurados de acordo com a mesma 
configuração definida no shunt S2. 


4. 15.4 DESCRIÇÃO DOS CONECTORES E SOQVETES 


Conects . /Soqu . 
Descri ção 


CNl 
Tecl ado 
1 


CN2 
I nterface ser i a l / paral el a 
1 


CN3 
Bater i a 


CN4 
Al i mentação 


CN5 
Led POWER-ON I 8MHz 


CN6 
Al to Fal ante 
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4. 16 
- EXP 
- Módulo de cxpanstJo 


4. 16. l 
- CONEXÃO E VIS TA INTERNA 


F L A T C AB L E S 


P / C O N E XÃO C / 


O S I S T E M A 


- 
EX P - 


Chat '<! sc/(•fora J/0!220l'AC. 


CHAVE 


rroR 
t10LJ 1 f,...,Aat.a (.Hia.V{A()l 


.,...,_,, 1?0 YK 


UGA1 DES:. IGA -F:::::::::-_::s.:J 


ALIMENTAÇÃO 


EXP - Vista interna do gabinete e localização de conectores e chaves. 


4.16.2 
- DESCRIÇÕES GERAIS 


- Permite a conexão de periféricos e xternos ao equipamento principal 
-Fonte de 150 W 
- Com porta até três unidades slim - size 
-Flat - cables 
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) 


- Módulo de Con e x ã o - 


4. 1 7 - MÓDULO DE CONEXÃO - Dispositivo intermediário entre o EXP e a unidade principal 


4.1 7. 1 - CONEXÃO E Dl.AGRAMA DE CONEXÃO 


E X . 1 : C o n e x ã o i c r o / D r i v e o u S t r e a m e r 


E X P 


E X . 2 : C o n e x à c M º c r o / W h i n c h e s t e r 


MODULD 
DE ) 


COt..EXÂO 


EXP 


MÓOl.A.O 


DE 
COHEXÃo 


lllÓDULO 
DE 
DMNSÃO 


( XP 


:::::::::: : ::::::: 


riTA [XTUINA · (XII' 
Wl/ OAC>OS · [ X P 


Qft : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 


W'CONT"Ol. f . (1:, 
W2 /0ADOS - ( J:ll' 


· · · · · · · · · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . . 
.. 
r.CI'=== 
i · • • • • • • • • • · 
· · · PITlt 


·· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1!P.-:. 
, . , • . "-' 
-=====- 
=<>; 
- 
- 


P':TA (XT(IUl.t. · CDl't• 
Wl /OADOS - CD"F' 


MÓDULO DE CONEXÃO - Diagrama de conexão e locauzaçao ae conectores 


4.17.2 - DESCRIÇÕES GERAIS 


- Facilita a conexão/desconexão entre o EXP e a unidade principal. 
- Módulo intermediário entre a unidade principal e o EXP. 
-Possui dois pares de conectores de entrada/saída de sinais. 
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) 


) 


- 
MEM I I - 


4. 18 - MEM II 


4. 18. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÓES DE HARDWARE 


- Me mória RAM com 8 bancos de 64 K x l: 4 1 64 
- Of f set inicial de O ou 256K B 
- Faixa d e Endereçamento d e Memória RAM: 
(OOOOOH - AOOOOH) 
(O - 640 K bytes) 


- Interface Serial Assíncrona (RS - 232): 8250 
- Faixa de Endereçamento de I/O: 


) 
(2F8H - 2FFH) como COM 2 
(3F8H - 3FFH) como COM l 


- Interrupções: 
IRQ3 - COM 2 
IRQ4 - COM l 


- Interface Paralela (CENTRONICS) 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(378H - 37FH) como LPTl 


1 (278H - 27FH) como LPT2 


- Interrupções: 


IRQ7 


- Relógio de Tempo Real (Opcional) 58167 
-Faixa de Endereçamento de 1 /0: 
(240H - 257H) 


- 
4 0 - 


- 
MEM l i - 


4. 18.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DE SHUNT, DIP-SWITCH 


Banco 7 -- - - - - - - - Banco 0 


J 
1 


SW1 


w 


C1l 
m 
ai 
z 


D I P S M K 


) 
(verde) 


A) 


5 


Bl 


1 3 


o 


º o 
º o 
º o 


º o 
º o 
º o 
º o 
º o 
º o 
º o 
o 


SW1 


o 
z 


tv 


w 


C1l 


ai 


IRO 4 


CD 
A U• •l •I B " C O M l " 
"' 


o 
o 
z 


D I P AMP 
A l • I• •li B " C O M 2 " 
IR03 
( vermelho) 


9 


6 


1 - Tx D 
2- C D 
3- CTS 
Conector 


4- RTS 
DB9 Macho 


5- G N D 
Saíoa Serial 


6- RI 
Padrão R S 2 3 2 C 


7- R x D 
8- DTH 
9- DSR 


1 - STRO B E 
2- BIT DO 
Conector 
1 4 
3- BIT Dl 
D B 2 5 Fêmea 
4- BIT D2 
Saída Paralela 
5- BIT D3 
Padrão Centronics 
6- BIT D4 
7- BIT D 5 
8 - BIT D 6 
9 - B I T D 7 
10- ACK N OWLEDGE 
1 1 - BUSY ... 
1 2- PAPER E N D 
1 3- SELECT 
14- AUTO F E E D 
1 5- ERRõR 
1 6- INITIALIZE 
1 7- SELECT INPUT 


MEM II - Localização de conectores, soquetes, shunt e dip - switch 
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) 


• MEM l i 
· 


4. 18.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


Conect : /Soqu . 
Descri çllo 
Conect . /Soqu . 
Descri ção 


CH 1 /DB25 
Para l e l a (Cent roni cs) 
Bl 
Bater i a do RTR 


CIC /DB9 
Ser i a l Ass f ncrono 
C l 23 
Rel óg i o 5Bl 6 7 


CH3 
Não Ut i l i zado 
BANCOS O a 7 
Memór i a RAM 


4. 18.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNT E Dil'-SWITCH 


DIP Jw 


SWI 


SHUNT 


Sl 


FUNÇÕES 
CHAVE POS I ÇÃO OPÇÃO 


Def i ne o NOME às i nterfaces 1 
ser i a l assfncrona (RS-232 ) 
e paralel a (CENTRONICS) . 


Def i ne a regi ão de memóri a 
2 
que a RAM ocupará no mape- 
amento (OOOOOH ou 40000H ). 


As chaves de 3 a 10 deter- 
3 
mi nam quai s os bancos que 
estão presentes no cartão, 
4 


1 ou qua i s os que serão sel e- 
c i onados . 
5 


OFF 


ON 


OFF 


ON 


ON 


ON 


ON 


COHl - LPTl 


COH2 - LPT2 


OFF SET O KB 


OFF SET 256 KB 


banco 7 


banco 6 
nc? 5 


Obs. : 
EJjbanco 4 


"ON" sel ec i ona / presente 
"OFF" desel eci ona / vaz i o 
7 
ON \ banco 3 


8 
ON 
banco 2 


9 
'" 
banco 1 
· · 
ON 
banco O 


FUNÇÃO 
\ros1çÃOI OPÇÃO 


Defi ne o n í vel de i nterrupção 
A 
J RQ4 
(COHl ) 
que a i nterface ser i a l assín- 
crona RS-232 i rá operar . 
B 
I RQ3 
(COH2 ) 
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1 
1 
1 


• MEM I I I 
• 


4. 19 · MEM 111 


4. 19.J 
- CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Memória RAM com 3 bancos de 256K x I - 41256 


-Off set inicial de OKB, 256KB ou 5 I 2 K B 


- Faixa d e Endereçamento d e Memória RAM: 
(OOOOOH - BOOOOH) 
(O - 704 K bytes) 


- Interface Serial Assíncrona (RS - 232) 
- 8250 


- Faixa de Endereçamento de I/O: 
(2F8H - 2FFH) como COM2 
(3F8H - 3FFH) como COM I 


- Ir ·ierru pções: 
IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COM I 


- Relógio de Tempo Real (Opcional) - 5 8 I 67 


- Faixa de Endereçamento de I/O: 
(240H - 25FH) 


- Interface de Jogos 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(200H - 20FH) 


• 4 3 
• 


) 


• M E M I I I 
· 


4. 19.2 · DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


Cone e t . /Soqu . 
Descri ção 
Conect . /Soqu . 
Desc r i ção 


C N l /08 1 5 
I nt er face d e Jogos 
Bl 
Ba ter i a do RTR 


C N2 /DB9 
Ser i a l Ass f nc . 
Cl23 
Re l óg i o 581 6 7 


BANCOS 1 a 3 
Hemõr i a 
RAM 


4. 19.3 · CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DE SHUNT, DIP-SWITCH 


BATERI A IX 


LITHIUN 


SW1 


1 - 
1 "' 


w 



(11 


a> 


1 ..... 
1 CD 


DIP AMP 
(vermelho) 


o 
z 


o 
z 


RTR 
Al 


5 


_..,. B 


8) 


8 


1 - TxD 
9 
2 - CD 
3- CTS 
4- RTS 


5- G N D 
6 - RI 


9 


15 


7- RxD 
8- DTH 
9- DSR 


1 - + 5 \U 


2- 
CHAVE4 


3- 
POSIÇÃ: O 


4- 
00 


:>-- 
00 


6- 
POSIÇÃC· 1 


7- 
CHAVES 


8- + 5 \U 


9- + 5 \U 


10- 
CHAVE6 


1 1- 
POSIÇÃC 2 


1 2- 
00 


13- 
POSIÇÃO 3 


14- 
CHAVE7 


!:>-- + 5 \U 


MEM III - Localização de conectores, soquetes, dip - switch, shunt 


• 4 4 
• 


Conector 


DB9 Macho 
Salaa Serial 


Padrão R S 2 3 2 C 


Conector 


0015 Fmea 


Interface pc.·:: 


) 


) 


• 
MEM I l i 
· 


4. 19.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNT E DJP -SWJ TCH 


D I P 
FUNÇÕE S 
sw 
CHAVE-POSI ÇÃO 
OPÇÃO 


SWI 
Estas três chaves 
1 -0N 
2 - 0N 
3-0N 
Of f- set OKb l im. em 704Kb 
combi nadas , detenni 


SHU 


J l 


nam o off-set de en 
1 -0N 
1 -0N 
3-0FF 
Off-set 256Kb l im. em 704Kb 
dereçamento i ni c i a l 
e a capaci dade to- 
1 -0N 
2 -0FF 
3-0N 
Off-set 512Kb l i m. em 704Kb 
tal 
de memõri a do D====l:===l===l?==---==il 


si stema com este mó 
1 -0N 
2 -0FF 
3-0FF 
Expansão futura 
dul o . 
1-0FF 
2 -0N 
3-0N 
Expansão futura 


" * " 
•> Com o 
mó- 
* 
1 -0FF 
2 -0N 
3-0FF 
Off-set OKb l im. 
dul o CGE i nsta l a 


J d o n o s i stema . 
* 
1 -0FF 
2 -0FF 
3-0N 
Off-set 256KB l i m. em 64 


* 
1 -0FF 
2-0FF 
3-0FF 
Off-set 512KB l im. 


Estas três chaves 
4-0N 
5-0N 
6-0N 
todos os bancos habi l i ta 
arranjadas detenni - 
11-="""l=='=l=== 


nam quai s 
dos três 
4-0N 
5-0N 
e 1 habi l i ta dos 
bancos de memóri a 
RAM serão habi l i ta- 
4-0N 
5-0FF 
O e 2 habi l i tados 
dos . 


cos 1 e 2 habi l i tados 


habi l i tado 


habi l i tado 


nenhum banco habi l i tado 


Esta chave detenni na o "nome" 
da 
7 -0N 
COMI 


i nterf . seri a l ass íncrona RS-232C. !l===ll======= 


Esta chave 
at i va 
ou 
desat i va o 
rel ógi o/cal endár i o , quando este 
est i ver i nstal ado no cartão . 


ção 


Defi ne o nível 
de i nterrupção 
que a i nterface ser i a l ass ín­ 
crona RS-232 i rá operar. 


7 -0FF 
COM2 


8-0N ! ,at i va o rel ógi o/cal endári o 


8-0rrj desat i va o rel ógi o/ca l end . 


Pos . 
Opção 


IRQ4 
(COMI) 



IRQ3 
(COM2 ) 


IMPOR TANTE: 
A tabela acima é válida apenas para ou a partir da versão 4 do 
Cll 105 


MICROTEC (CI 42) da MEM III. 
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• Mapa de Mem ória do S i s t e m a 
· 


4.20 - MAPA DE MEMÓRIA DO SIS TEMA 


6 4 0 K - 


7 0 4 K - 


7 3 6 K - 


7 6 8 K - 


8 9 6 K 
- 


9 6 0 K - 


1 0 2 4 K - 


6 
4 
O 
K 


M e m ó 
r i 
a 
R A M 


( 
e 
o n 
v 
e 
n 
e 
i 
o 
n 
a 1 ) 


d 
o 


S i 
s 
t 
e m a 


6 4 K - 
RAM de 
V í deo - 
( EGA/ 


• JA ) 


3 2 K - 
RAM de 
V í deo - 
(MOA ) 


1 6 K - 
RAM de 
V í deo - 
( CGA ) 


1 6 K - 
Re s e rv a d o s 


1 2 8 K - 
Expa n s ã o de ROM 


de I/O 


6 4 K - 
Re s e rva d o s 


6 4 K - 
ROM do S i stema 


. 4 6 . 


1 
! 


1 


- 
O O O O O O H 


- 


0 9 F F F FH 


OAO O O O H 


OAFFFFH 


O B O O O O H 


O B 7 FFFH 


O B 8 0 0 0 H 


O BFFFFH 


O C O O O OH 


O DFFFFH 


O E O O O OH 


O E F F F FH 


O F O O O O H 


- 
O FFFFFH 


• CGC • 


4.21 
- CGC 
- Controlador Gráfico Colorido 


4.21.1 
- CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÓES DE HARDWARE 


- Controlador de CR T: 6845 


- Gerador de Caracter (ROM): 2764 


- Gerador de "Timing" 


· Memória (16 KB): 4164 


) 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: 
(B8000H - BBFFFH) 
(736 
- 752 Kbytes) 


- Registradores de Controle, Cor e Modo: 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(3DOH - 3DFH) 


- 47 
• 


) 


4.21.2 - CONEXÃO 


5 


I 


A) 


CONECTOR 08 9 


FÊMEA 


6 


9 


SAJDA DE V ÍDEO T TL 


• C G C 
· 


B ) 


C TOR 
- 


Sinal de Vídeo 


Composto 


RCA 


F E M E A 


CGC - Localização de conectores 


4.21.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


Conect . /Soqu . 
Descri ção 
Conect . /Soqu . 
Descri ção 


P2 /EDGE=4 
Li ght Pen 


1 
Jl /RCA 
Ví deo Composto 


J2 /EDGE-6 
Vídeo Externo ( RGBI ) 
Pl /DB9 
Vídeo Interno (RGBI ) 


- 4 8 - 


) 


- 
c o r - 


4.22 - CDF - Controlador de discos flexlveis 


4.22. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÔES DE HARDWARE 


- Controlador 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u765A 
- Faixa de Endereçamento de 1 /0: 
(3FOH - 3FFH) 


- Interrupções: 
IRQ6 


- Canal de DMA: 
DRQ2/DACK2 


- Até quatro drives 5114, 360K B , dupla face e dupla 
densidade. 


4.22.2 - CONEXÁO 


O R I V E S 
I N T E R N O S 
P l 


D R I V E S E X T E R N O S 


CDF - Localização de conectores 
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- CDR - 


4.23 - CDR - Controlador Disco Rígido 


4.23. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Controlador Principal 
(Dados): 1 01 0 - 05 


- Controlador Secundário (Controle ): 1 0 1 5 - 1 4 


- Faixa de Endereçamento de ROM: 
(C8000H - C9FFFH) 
(820 - 828 K bytes) 


- Faixa Je Endereçamento de 1/0: 
( 320H - 32FH) 


- Interrupções: 
IRQ5 


- Canal de DMA: 
DRQ3/DACK 3 


- Até dois 1winchesters 


4.23.2 - CONEXÃO 


!::::: :: : ::::::::::::::! 


C N l 


!:::: ::::::::! 


C N 2 
C K 3 


.......... 


C N 4 


s 


C :N S 


CDR - Localização de conectores e shunts 
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4.23.3 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS 


4.23.4 - T ABEL.A 1 


• CDR 
• 


Esta tabela deverá ser utilizada para configurar a COR 
ao instalar uma llDR no sistema. Caso se instale u ma segunda UOR, 
a mesma deverá possuir as mesmas característ icas da primeira. 


Shunt s , Pos i ções 
Caracter f st i cas 
Opções 


CN5 
CN4 
N2 de 
N2 de 
Fabri cante / Capaci dade 
C i l i ndros Cabeças 
SA 
SB 
se 
so 


ON 
OFF OFF OFF OFF 
925 
3 
ELEBRA 30Hb 


OFF OFF OFF ON 
900 
8 
ATAS! 3075 


OFF OFF 
ON 
OFF 
704 
7 
HICROLAB 51Hb 


OFF OFF ON 
ON 
640 
6 
CHI 6640 


OFF ON 
OFF OFF 
987 
7 
FLEX IOISK 70Hb 


OFF ON 
OFF ON 
918 
7 
HAXTOR XT 1065 


OFF ON 
ON 
OFF 
925 
7 
ELEBRA 67 Mb 


OFF ON 
ON 
ON 
612 
4 
uPERI FrR. /WI NTEC 20/2 1Hb 


ON 
OFF OFF OFF 
306 
8 
FLEXIOI SK 20Hb 


ON 
OFF OFF ON 
9 18 
1 1 
HAXTOR XT 1 105 


) 
ON I 
925 1 
9 
ELEBRA 86Hb 


@] OFF ON 
ON 
640 
4 
CHI 6 ' ; 


I ON 
ON º" 
8 
O I G I REOE 85Hb 
OFF 
15 1 
4 1 QUAL I TRON , HICROLAB 20Hbl 


ON 
OFF 
925 
5 
ELEBRA 48Mb 


ON 
ON 
306 
6 
IHI 5018 


4.23.5 - TABELA 2 


Esta tabela é mais específica para configurar a COR ao instalar 
duas UORs com 
características diferentes. Na tabela CN4 foi dividido em duas colunas: UORO (pares SC e SO) 
e UORl (pares SA e SB). A coluna UDRO deve ser utilizada para as características da primeira 
UOR e a coluna UDRl para as características da segunda UDR. 
Pode - se instalar apenas uma UDR ou duas UDRs de mesmas características no sistema 
e utilizar também a mesma tabela abaixo para configurar a COR . 


Shunts , Pos i ções 
Característi cas 
Opções 


CN5 
CN4 
N2 de 
N2 de 
Fabri cante / Capaci dade 
C i l i ndros Cabeças 
UOR 1 
UOR O 


SA 
SB 
se 
so 


OFF 
OFF OFF 
OFF OFF 
306 
4 
MULT IOIGT, PERCOMP 
lOHb 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
925 
5 
E LEBRA 48Mb 


OFF ON 
OFF ON 
612 
2 
HINISCRIBE 3012 


ON 
ON 
ON 
ON 
615 
4 
QUALITRON , HICROLAB 20Hb 


IMPORTANTE: 
As tabelas acima citadas são válidas somente para o CI 2112 MICROTEC 
(EPROM) da COR igual ou superior a versão 2.1 


- 5 1 . 


- CDR - 


EXEMPLOS: 


) 


a) Configuração da COR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS DIFERENTES 


Shunts , Posl çôes 
Caractert st i cas 
Opções 
Ordem 


CN5 
CN4 
N9 de 
Nll de 
Capac . 
Fabri cante/ 
Ci 1 . 
Cab. 
Forma- 
Mode l o 
UDR 1 
UDR O 
tada 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
1 OFF OFF 
306 
4 
IOMb 
FLEXIDISK/ 
li UDR 


l 
BR-412 
. 


ON 
ON 
6 1 5 
4 
20Mb 
QUAL I TRON/ 
21 UDR 
QW-520 


b) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS IGUAIS 


Shunt s , Pos i ções 


' 
Característi cas 
Opções 
Ordem 


CN5 
CN4 
Nº de 
Nº de 
Capac . 
r abri cante/ 


Ci 1 . 
Cab. 
Forma- 
Model o 
UDR 1 
UDR O 
tada 


SA 
SB SD 


OFF 
OFF 
306 
4 
IOMb 
MULTIDIGIT/ 
1 1 UDR 
DW- 1051 


OFF OFF 
306 
4 
lOMb 
MULTIDIGIT/ 
21 UDR 
DW- 1051 


c) Configuração da COR para APENAS 1 UDR instalada 


Shunts , Posi ções 
Caracter í st i cas 
Opções 
Ordem 


CN5 
CN4 
N2 de 
N2 de 
Capac. 
Fabri cante/ 


' 
C i 1 . 
Cab . 
Forma- 
Mode l o 


UDR 1 
UDR O 
tada 


SA 
SB 
se 
SD 


ON 
OFF 
925 
5 
40Mb 
E LEBRA 48Mb 
l i UDR 


OFF 
W540-S 


X 
X 
--- 
--- 
---- 
---------- 
---- 
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• CDRF 
• 


4.24 - CDRF - Controlador de discos rlgidos e flt:xlvt:i.f 


4.24. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE 


- Controlador Flexível 
u765A 
- Faixa de Endereçamento de 1 /0: 
(3FOH - 3FFH) 


- ln terru pções: 
IRQ6 


anal de DMA: 
DRQ2 / DACK2 


- Até quatro drives 5 , 25" , 360KB 


- Controlador Principal de Winchester 
1010 - 05 
- Controlador Secundário de Winchester 
1015 - 14 
- Faixa de Endereçamento de ROM: 
(C8000H - C9FFFH) 


' 
(820 - 828 K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
(320H - 32FH) 


· Interrupções: 
IRQ5 


- Canal de DMA: 
DRQ3/ DACK 3 


- Até dois winchesters 


- 53 - 


) 


• CDRF 
• 


4.24.2 - CONEXÃO 


Cabe> de 
34 
velo• 


••noia 
de oontro le 
ele 


drive 
wlnch 2 ( uternol 


drive 


) 


Cabo de 3<I wioa 
Floppy Interno 


Cabo de 34 veios 


Fi<odor 
... 
cobo9 


Fita bock - up l••ternol 


CDRF - Localização de cabos e conectores 


4.24.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES 


Conect . /Soqu . 
Descri ção 
Descri ção 


CNl/EDGE-20 
Wi nchesterl/Dados 
CN4/EDGE-3 


CN2/EDGE-20 
Wi nchester2/Dados 
CN5/EDGE- 


CN3/EDGE-34 
Wi nchester/Control e 
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- C DRF 
• 


4.U.4 - CDF 1 - Conlro/adora Disco Flexlvcl da CDRF 


4.U.5 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS 


Shunts 
Função 
Pos i ção Opções 


Sl 
Habi l i ta/desabi l i ta o contro- 
* A 
Habi l i ta 
l ador de di sco f l exfve l 
do 
cartão CORF. 
B 
Desabi l i ta 


S2 
Habi l i ta/desabi l i ta o 
* A 
Habi l i ta 
I NTERRUPT REQUEST do control a- 
dor de di sco f l exf vel da CDRF . 
B 
Desabi l i ta 


S3 
Habi l i ta/desabi l i ta o 
* A 
Habi l i ta 


) 
OHA REQUEST do control ador de 
di sco fl exfvel do cartão CDRF . 
B 
Desabi l i ta 


S8 
Habi l i ta/desabi l i ta DADOS ao 
A 
Desabi l i ta 
control ador de di sco f l ex í ve l 
d o cartão CDRF . 
* B 
Habi l i ta 


S4/S5 
Habi l i ta/desabi l i ta MOTOR ON 
ON 
Habi l i ta 
S4 dri ves flexfvei s i nternos 
SS dri ves fl exfvei s externos 
* OFF 
Desabi l i ta 


Obs .: A CDFl é tarn,bém fabricada individualmente na CDRF e esta placa recebe o mesmo nome 


= > CDF l . 


4.24.6 - LOCALIZAÇÃO DE SHUNTS E CONECTORES NA CDRF 


,. 1 
f 1 
f 1 
flHlüJ 


C N 1 
CN2 
C N 3 
C N 4 
CN 5 
5 4 55 
o 


B 
íl. 


A o 
o 
o 
51 52 53 


s 7 
CN6 


SB Sf) SC SA 
S 8 


5 6 
1í\OOü1 
lill 


CDRF - Localização de shunts e conectores 
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• CDR I" 
• 


4.24.8 - CDR J - Conlroladora de Disco Rfgido da CDRF 


4.24.9 - DESCRJÇÀO DE SHUNTS 


4.24.10 - TABELA 1 


Esta tabela deverá ser utilizada para configurar a CDR 
ao instalar uma UDR no sistema. Caso se instale uma segunda UDR , 
a mesma deverá possuir as mesmas características da primeira . 


Shunts , Pos i ções 
Caracter f st i cas 
Opções 


S6 
S7 
N11 de 
N11 de 
Fabri cante / Capaci dade 
Ci l i ndros Cabeças 
SA 
SB 
se 
so 


ON 
OFF OFF OFF OFF 
925 
3 
ELEBRA 30Hb 


\ 
OFF OFF OFF ON 
900 
8 
ATASI 3075 


i 
OFF OFF ON 
OFF 
704 
7 
HICROLAB 51Hb 


j 
OFF OFF ON 
ON 
640 
6 
CHI 6640 


OFF ON 
OFF 
OFF 
987 
7 
FLEXIDISK 70Hb 


OFF ON 
OFF ON 
918 
7 
HAXTOR XT 1065 


OFF ON 
ON 
OFF 
925 
7 
ELEBRA 67 Hb 


l 
OFF ON 
ON 
ON 
612 
4 
uPERIFÉR . /WI NTEC 20/2 1Hb 


' 
i 
ON 
OFF OFF OFF 
306 1 
8 1 FLEX IDISK 20Hb 


, 
ON 
OFF OFF ON 
9 18 
11 
HAXTOR XT 1 105 
1 
1 
ON 
OFF ON 
OFF 
925 
9 
ELE ) 86Hb 
; 


i 
ON 
OFF ON 
ON 
640 
1 
4 
CHI 6424 


1 
ON 
ON 
OFF OFF 
1024 
DIGI REDE 85Hb 


' 


ON 
ON 
OFF ON 
6 1 5 
4 
QUALITRON, HICROLAB 20Hb 


ON 
ON 
ON 
OFF 
925 
5 
ELEBRA 48Hb 


ON 
ON 
ON 
ON 
306 
6 
IHI 5018 


4.24.11 - TABELA 2 


Esta tabela é mais específica para configurar a CDR ao instalar 
duas UDRs com 
características diferentes. Na tabela CN4 foi dividido em duas colunas: UDRO (pares SC e SD) 
e UDRl (pare s SA e SB). A coluna UDRO deve ser utilizada para as características da primeira 
UDR e a coluna UDRl para as características da segunda UDR. 
Pode - se instalar apenas uma UDR ou duas UDRs de mesmas características no sistema 
e utilizar também a mesma tabela abaixo para configurar a CDR. 


i 
t 
i 
! 
! 


i 


lft>ORT AKTE : 


Shunts , Posi ções 
Característi cas 
Opções 


S6 
S7 
N11 de 
Nº de 
Fabri cante / Capaci dade 
Ci l i ndros Cabeças 
UDR 1 
UDR O 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
OFF OFF 
OFF OFF 
306 
4 
HULTIDIGT , PERCOMP 
lOHb 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
925 
5 
ELEBRA 48Hb 


OFF ON 
OFF ON 
612 
2 
HINISCRIBE 3012 


ON 
ON 
ON 
ON 
615 
4 
QUALITRON , HICROLAB 20Hb 


As tabel as acima ci t adas são vál i das somente para o CI 2 1 12 
HICROTEC 
(EPROH) da COR i gual ou superi or a versão 2 . 1 
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- CDRF - 


[XOl'LOS: 


a) Con f i guraço da COR para 2 UDRs com CARACTERI ST I CAS DI FERENTES 


Shunts , Posi çóes 
Caracter f s t i cas 
Opções 
Ordem 


S6 
S7 
Nº de 
N2 de 
Capac . 
Fabri cante/ 
Ci l . 
Cab. 
Fonna- 
Hodel o 
UDR 1 
UDR O 
tada 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
OFF OFF 
306 
4 
lOMb 
FLEXIDI SK/ 
11 UDR 


) 
BR-412 


ON 
ON 
615 
4 
20Mb 
QUAL I TRON/ 
2 1 UDR 
QW-520 


b) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS IGUAIS 


Shunts , Posi ções 
Característi cas 
Opções 
Ordem 


' 


S6 
S7 
N2 de 
Nº de 
Capac . 
rabri cante/ 
Ci l. 
Cab. 
Fonna- 
Modelo 


UDR 1 
UDR O 
tada 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
OFF OFF 
306 
4 
lOMb 
MULTIDIGIT/ 
1 • UDR 
OW-1051 


OFF OFF 
306 
4 
lOMb 
MUL T I D I G I T / 
2• UDR 
DW- 1051 


c) Configuração da CDR para APENAS 1 UDR instalada 


Shunts , Posi ções 
Caracterí st i cas 
Opções 
Ordem 


S6 
S7 
N2 de 
N2 de 
Capac . 
Fabri cante/ 


Ci l . 
Cab . 
Fonna - 
Model o 


UDR 1 
UDR O 
ta da 


SA 
SB 
se 
SD 


ON 
OFF 
925 
5 
40Mb 
ELEBRA 48Mb 
l i! UDR 


OFF 
W540-S 


X 
X 
--- 
- -- 
-- -- 
---------- 
-- - - 


Obs.: A CDRl é também fabricada individualmente na CDRF e esta placa recebe o mesmo nome 
=> CDRl . 
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• C D R F 
• 


4.24. J 1 - CDRF e seus derivados 


(: ; : : : : : ·. : 1 (:: ·. ·.: ·. ·. : ::1 , .. . , , , .. ' " '"'! (:·: ::.· 
·.·:) 
(·.: ·.-.';:: : ; ,·z-J 


c:::=i c::J C=:J [==:J 
C=1 r:::=J c::J o 


F = '' ---:1 =--' ' 
,___ _1 -c::JI m. 


c:::J r:::::J c:::::J C::J r:::::J c:::::J 
C=:J 
1 c:=i Ll 


CJ CJ c:=J CJ c::J c:::J 1 
1 1 
1 c:::J c::J o 


CDRF - Controladora Disco Rígido e Flexível 


Jc : : : : : : , ; " . ;J 


[==:J r:::=J c::J o 


.---- J c::J 


---'jc:::J 


c:=i 


CDFl - Controladora Disco Flexível 


(: ! : : ! : : : : 1 ( : : : : : : : :::! (:: : ·.·. : : ::·.·. ·.:1 


C=:J c::::J c:::J c::::J C::J 


CJ 
C=:J c::::J c:::J C=::J 


c:::J c:::J c::::J 1 
1 1 


[=:J r:::::J c:::J C::J [=:J c::::i 


CJ CJ c::J c:::J c::J CJ I 
1 1 


1 


lc:::J c::J 


CDRl 
· Controladora Disco Rígido 
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o 


) 


) 


- C DW - 


4.25 - CDW - Controlador de driw:s e winchuters AT 


4.25. 1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÓES DE HARDWARE 


- Interface de disco flexível (765A) para drives de 360 Kb 
ou 1,2 Mb. 


· Faixa de Endereçamento de 1/0: 3FOH - 3FFH 


- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2/DACK2 


- Controla atl'l duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backup. 


- Transferê11cia 
de dados para UDFs de 250K bits/s 
ou 
SOOK bits/ s.. 


· Interface de disco rígido (WD2010). 


· Faixa de Endereçamento de 1/0: lFOH - lFFH 
- Interrupção: IRQ14 


' 


· Controla até áuas unidades de disco rígido. 


- Opera no modo M.F .M. 


· Barramento de dados para Winchester de 16 bits. 


- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice 
Coil. 


- Transfercncia de dados para UDRs de SMbits/s. 


- N11 do "Interleave" adotado: 2 
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• C DW 
• 


4.25. 2 
• CONEXÃO 


CDW · Localização de shunts e conectores 


• 6 0 . 


• C DW 
• 


4.25.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES 


o 
[ 
s 
c 
R 
1 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POSIÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
Confi gura o Wi nchester C como VOICE-COI L 
Sl 
B 
Confi gura o Wi nchester C como STEP-HOTOR 


A 
Confi gura o Wi nchester D como VOICE-CO I L 
S2 
B 
Confi gura o Wi nchester D como STEP-HOTOR 


S3 
- 
Reservado sempre na posi ção B 


A 
Sem função 
S4 
B 
Endereça a control adora como primAri a 


ss 
- 
Reservado sempre na posi ção A 


ON 
MOTOR ON habi l i tado 
S6 
OFF 
MOTOR ON desabi l i tado 


Sl 
- 
Reservado sempre em aberto 


CONECTORES 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CNl 
Barra de pi nos 
I dent i f i cação do Wi nchester 
sel eci onado 


Barra de pi nos 
Dados do Wi nchester 1 


Barra de pi nos 
Dados do Wi nchester 2 


Barra de pi nos 
Control e dos Wi nchesters 1 e 2 


Barra de pi nos 
Di scos Fl exívei s 


) 
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- 
Fon te de A l i m e n tação - 


4.26 
- FONTE DE .ALIMENTAÇÃO 


CIHl.UITO E XC llAOOA 


REDE 
* 
.L. 
.,.. 
AC. 
l 
l 


(tiAV[ ADOR 
]I[ 


'ftr-, 


V 


T 


4.26. 1 
- CIRCUITOS PRINCIPAIS 


- Fornece as alimentações DC: +5v 
- 5 v +12v - 12v 


U l< CU I T O DI 
CuN l HUL l 


..L. 
T 


- APC 85w : fonte para PC2001 
- PHB 150w : fonte para XT2002, XT2002 - MASTER, XT2001 e EXP 
- PHB lOOw : fonte para PCPAQ (também +16v) 
- PHB 145w : fonte para XTPAQ (também +1 6v) 
- PHB 200w : fonte para MA T286 


CARGA 


Obs.: 
A fonte do MA T286 fornece o sinal denominado POWER GOOD além das tensões 
de alimentação. 
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) 


• Fonte de Alimentação 
• 


4.26.2 • LOCALIZAÇÀO DE 
CABOS, CONECTORES 
E CHAVES NAS FONTES 
DOS 
EQUIP AAIENTOS 


4.26.3. 
• PC2001 


CHl 


EN TR A DA 


DA 


ltEDE 
TOMADA 1 


220 V 


---Terra (JJV 


i---i 


- Te rra q)V 
-----> 
..---4 
"1;:::!_JL_.J_ + 5V 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves 
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- + sv 


- + sv 


- + sv 


- 
- 5V 


---- Terra <OV 


---- Terra <OV 


____. Ter ra CDV 


- -1 2 v 


---+ 1 2v 


- 
Não utilizad1 


- Fonte de Alimentação - 


4.26.4 - XT2001, XT2002, XT2002 N.ASTER 


) 


o 


Porta 
fusível 


Cbave seletora JJOW.!20V 


Fusfvel 


f1 o 


220 El 


Cb<ll 'l' sdctom /J()/J.!O\ ' 


/..::::.:::.----.._ 
Ch11ve lig11lde sl1gA ----:::: 
do f)eincl 
- · __ . - 


Conec1or M a cho 
4'> 
-- -- 
4 :;:c\:-;:::jSJV ?°" - 


1 · ;i;'/,;· 


\,· / 1 ! 


..... 
• ........ 1 
o 
"'--- 
"/ 
........ . : ... :.!J 
-,, 
0 ' 


.... . , 
........ . 
Ventilador 
' 
0 


Interno 


-t 5 \' 


r;i 
-t 5 \' 


-t 5\' 


' 
- 5 \' 


0 
Terra r: 


R 
Tc rr;, n 


0 
Tc r r;, (1 


til 
- 1 ] \' 


[,:) 
12 \' 


= 
0 - 
Nio Ul 


FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves 
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) 


4.26.5 - PCP AQ 


•LOT IV 


- Fonte de Alimentação - 


tto " []Dl 1 C1 " 
,/ c>ot .......... l/'1WJ:ltW 


-t;z= 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


· 


tlf:UTRO. 



CN'i!J 



) 
-e 


' 
. 
llONITOR 


01! 
viol!o 


- + sv 


- + sv 


- + sv 
- 
- 5V 


- rerra f>V 


- Terra ll>V 
Terra IZ>V 


- -1 2v 


_ + 1 2v 


Nlo utilizado 


\ 
J 


lobirwi : , 
2 1 
Hui 
f ....,. 
.O<'r' • 


....,_, 
9obon• t 
- 


4 . 


FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves 
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(CHASSI ) 


4.26.7 
- XTPAQ 


- Fontt dt Allmtntaçâo - 


. 
... .. 
7••uwl 


:1 U7 .... 
w, 


· 
11f•\" Clm llfl\ 


• 
- + sv 


• 
- + sv 


• 
+ sv 


//t:?'\J--t--1_ ·511 
/- 


fASE 
NEL'TRO 
TERR:\ 


FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
- Localização de cabos, conectores e chaves 
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TERf 
(Ctw 


• Fonte d e A l i m e n taç ã o 
• 


4.26.8 
· M A T 286 


T O M A D A 
2 ----, 


T O M A D A 


CN 1 
CN2 1 CN6 


• 
- + sv 


• 
- + sv 


• 
- • SV 


• 
- 
-SV 


• 
_____. Terra ()V 


• 
---. Terra V 


• 
_...,. Terra CV 


• 
- -1 2 v 


• 
_ .. 1 2 v 


-h,= 
.,...1,,= 


• .. 
- 
POWER GOOD 


(./1<11 · sd1 1u10 1/11/.!.!n 


P I RO 
ru11cxo 
1 
4 
'ftl!T I LAOOR 
7 
ac 


e 
2 
3 
CHAVE 
!> 
LID 
' 
'.! 
IC 


Porta .----=:r 
fusível 


Fusível --u.--+- 
20 AG 


fusia·I rk· {lll J/('ÇÚ" ck1 .fi 111/c 


FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
· Localização de cabos, conectores e chaves 
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4.26.9 
· EX/' 


TOMADA 1 


· Foott dt Alimentação 
· 


TOMADA 2 


Conector Macho 
4 pinos 


j 
l 
t 


01 01 
02 02 
IN OUT OUT IN 


+ 1 2 v 


___.,Terra OV 


--- 
-- Terra ({)V 


-i=;:=-....&.-.J 


---+ 5V 


FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
- Localização de cabos, conectores e chaves 
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C have liga/desliga 
do painel 
J 


CN l 


a 


CN3 


• Fonte de Alimentação - 


4.26.10 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES, CR.AYES E TOMADAS 


) 


CHAVES / TOMADAS / CONECTORES 


XT2001 
o 
E 
s 
c 
R 
1 
ç Ã 
o 
PC2001 
XT2002 
PCPAQ 
XTPAQ 
EXP 
MAT286 
XT2002M 


HxH 
HxH 
HxH 
HxH 
HxH 
HxH 
Sel etora 1 10/220v 


fl /F2 
fl/F2 
Fl/F2 
Fl/F2 
Fl/F2 
Fl /F2 
Porta fusfvei s 


TOMADAl TOMADA! TOMADA! TOMADA! TOMADA! TOHADAl 
Tomada fêmea de entrada AC 


TOMAOA2 TOMAOA2 TOHADA2 TOHADA2 TOHADA2 TOHADA2 
Tomada macho de safda AC para vfdeo 


CNl 
CNl 
CNl 
CNl 
----- 
CNl 
Tensão OC p/ cartões CPUs e SLOTs 


CN2/CN3 CN2/CN3 CN2/CN3 CN2/CN3 CN1/CN2 CN2/CN3 Al imentação OC para DRIVES rfgi dos 
CN4/CN5 
CN4 
CN3 
CN4/CN5 e f l exivei s 
CN6 
----- 
----- 
CN4 
CN5 
----- 
----- 
Al i mentação vfdeo i nterno 9" 
----- 
CN6 
CN5 
CN6 
CN4 
----- 
Terra do chassi 


CN4 
CN7 
CN6 
CN7 
CN5 
CN7 
Al i mentação AC do vent i l ador 


CHI 
CN8 
CN7 
CN7 
CN6 
CN7 
Chave l i ga/desl i ga 


1 
----- 
----- 
CN8 
CN7 
----- 
----- 
Entrada da rede 
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- 
Teclado - 


4.27 - TECLADO 


4.27. J - MODELO E TIPO DE TECLA 


· METALMA 
· Possui 85 teclas indutivas 


· TEC II / TEC III 
· Possui 85 teclas mecânicas 
- TEC III 
- Possui 88 teclas mecânicas 


Obs.: 
É importante salientar que os teclados padrão PC/ XT se diferenciam dos teclados 
padrão AT quanto ao protocolo de comunicação. Portanto 
estes teclados não 
são 
intercambiáveis. 
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- 
Teclado - 


4.27.2 
- MODELOS DE TECLADOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS 


T e c l a d o I n du t i v o M E T AL MA - P C 200 1 , XT 2002 e XT 2002 M A S T E R 


J 


T e c l ad o I n d u t i v o M E T A L M A - PCPAO e 


• 


XTPAQ 


T e c l a d o M e c ân i c o TEC I I / I I I - 


p/ t o d o s o s s i s t e m a s 


M I C R O T E C 


TECLADO - Localização d e conectores e cabos 


4.27.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTOR E INDICATWO 


Conector 
Descri ção 


D IN (macho) 
Si nai s do Tecl ado 


I ndi cat i vo 
Descri ção 


LED venn/verde Equi pamento Li gado 
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• M o n i t or d r V fd r o 
• 


4.28 
· MONITOR DE VÍDEO 


4.28. J - CIRCUITO PRINCIPAL E MODELOS UTILIZADOS 


- Interface RGBI 


- ADO - Monocromático. 12" 


- COMPO - Monocromático, 9" para PAQ e 12" externo 


- COMPO - Policromático, 14" (CPC - 1 4 ) 


- MICROTEC - Policromático, 14" ( M P - 14) 


• 7 2 
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) 


) 


- 
M o n i t or d e V íd e o - 


4.28.2 - MODELO DE MONITORES UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS 


ADO - 1 2" 
1 
( mo n o c r o m á t i c o ) LPOT ! 


POT2 


MPl4 - 1 2" 


( p o l i c r o m át i c o ) 


---·-------. 


CHAVE P/ 
SELEÇÃO MODO 
TEXTO 


.ffd 
CN 1 
. 


. 
""' . 
e 
CN2 


DIP SWI TCH P/ 
SELEÇÃO OE CORES NO 
MODO TEXTO 


' 
' 


.'/ 


MONITOR DE VÍDEO - Localização de conectores, chaves, cabos e controles 


4.28.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E CHAVES 


Conectores/Chaves 
Descri ção 


1 CNl 
1 Al i mentação OC de 16v 


CN2 
Entrada dos s i na i s RGB I gerados n o cartão CGC 


POT 1 
Potenci ômetro de Contraste 


POT 2 
Potenci ômetro de Bri l ho 
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v 
/ 


ADO ou 
Vf d e o COMPO - 9 " 


{m o n o c r o m á t i c o) 


• Diagramas Elé tri c o s 
• 


V - DI KiRAM AS ELÉTRICOS 


PC2 0 0 1 


A lt T 0 - 


í A L H T C 


XT2002 


T E R R A 


A U T O - 


f A L A N T E 


P I 


C N 4 


P 3 
c r u J C N 5 


CN7 


T E C L A D O 


Y l N l l L A O O R A ( 


M E M I I 


L-a.-r---CNl 


_ ....J _ ...,. 
I 
•\ 
Ó':XPANSÔE\ 
' 
I I 
'.\... 
____ _ 1 I 


V Í P E O 


PC2001 - 
Diagrama e lé t r i c o 


V E N T I L ADOR E S 
AC 


f PR 


T ( VO ) 


N (SR ) 
F 2 


N l . S [ R ! A l 


f A S [ 


T C RR A 
N ( U T R O 


C G C 
n----tV Í D E O 


J N T . S E R ! Al 


.__ __ _J 
__ _ 


l 
r - - - 
LXPANSÕ 


\ 
}>')\.'\>. 


'\"'t-::. - 
_ 
·_J I 
I I \ 
\_-_--: _J j I 


'""'C:: =--' 


T E C L A D O 


XT2002 - Diagrama elétrico 
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i i 


T [ R R A _J L N ( U T O 


- 
Diagra m a s E l é t r i c o s - 


X T 2 0 0 2 MASTER 


) 
r ( rp ) 
N[ 1/1 RO - 


1 ( VP ) 


F . 00 M h 


A U T O- 


f A L A N H 


l N T . S E R 1 A L 
T F C L A D O 


XT2002 MASTER - Diagrama elétrico 


X T 2 0 0 1 


V E N T J L J D O R E S A C 


N [ U T R [i -, 


T ( VO ) 


f ASE 
TERRA 
( BR ) 
r 2 


V Í D E O 


XT2001 - Diagrama elétrico 
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P C P A Q 


) 


XTPAQ 


· Diagramas E l f t r i c o s 
· 


1 


f A S ! 
L ! [ R R 


1 ( VO l 


'3 L 0 T I\' 


""--r' 


1 
,-r- - -, 
1 
( {WANSÕ[ S 'r -J 


'..::-::.=.ri 


AUT o. 


f A L A N T [ 


PCP AQ - Diagrama elétric;o 


r: - - \ 
fXPA._1'SÕE·'{ 
\::..: ....::r' 


T ( VC· ) 


f { 


H R R A 


S LOT V 


V Í D E O 
Il\"TERNO 


CJf.i ._ 
__ -+-.... 


CN6 


XTPAQ - Diagrama elétrico 
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C H 2 


t [ 


V f N T I L A O r q s 


H 
r c 
CN& 


M A T 2 8 6 


) 


NEUTRO 


T (VD) 


N ( B R ) 


FASE 
TERRA 


• Diagramas Elf lricos 
· 


F 2 


B A T E R I A 


I N T . S E R I AL 


V E N T I L ADORES AC 


1 
1 
,- - - 
, , 
L -i E XPANSÕE S ) ) 
\ 
I ) \ 
I ' >)\ 
.J 
I I 


) 
-='j 


T E C L A D O 


MA T286 - Diagrama elétriro 
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NEUTRO 


TERRA 


) 


) 


• Código de Erros 
• 


VIII - TABELA DE CÓDIGO DE ERROS PC / XT 


Cód . Descri ção ou 
HD .A Combi nação de erros 


01 
CHECHSUH da B I OS i ncorreto 
02 
Erro durante teste de memõri a 
03 
Erros 1 e 2 
04 
Erro durante teste memõri a CGC 
05 
Erros 1 e 4 
06 
Erros 2 e 4 
07 
Erros l, 2 e 4 
08 
Erro de refresh da memóri a 
09 
Erros 8 e 1 
OA 
Erros 8 e 2 
OB 
Erros 8, 2 e 1 
oc 
Erros 8 e 4 
OD 
Erros 8, 4 e 1 
OE 
Erros 8, 4 e 2 
01 ' 
Erros 8, 4 
2 e 1 
10 
Erro nos 2Kb i n i c i a i s de memõr . 
1 1 
Erros 1 0 e 1 
12 
Erros 10 e 2 
13 
Erros 10, 2 e 1 
14 
Erros 10 e 4 
1 5 
Erros 10, 4 e 1 
16 
Erros 10, 4 e 2 
17 
Erros 10, 4ê 2 e 1 
18 
Erros 10 e 
19 
Erros 10, 8 e 1 
IA 
Erros 10 , 8 e 2 
18 
Erros 10, 8 , 2 e 1 
lC 
Erros 10, 8 e 4 


lD 
Erros 10, 8, 4 e 1 


l E 
r-9s 10, 8 , 4 e 2 


l F 


I 


Lrros 10, 8 , 4 , 2 e 1 


Cód . 
HEXA 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 7 
28 
29 
2A 
28 
2C 
20 
2E 
2F 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
3A 
38 
' " : o 
: E 
: F 


. 81 
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Descri ção ou 
Cómbi nação de erros 


Erro em expansão 
Erros 20 e 1 
Erros 20 e 2 
Erros 20 , 2 e 1 
Erros 20 e 4 
Erros 20 , 4 e 1 
Erros 20 , 4 e 2 
Erros 20 , 4ê 2 e 1 
Erros 20 e 
Erros 20 , 8 e 1 
Erros 20 , 8 e 2 
Erros 20 , 8 , 2 e 1 
Erros 20 , 8 e 4 
Erros 20 , 8 , 4 e 1 
Erros 20 , 8 , 4 e 2 
Erros 20 , 8i 4 , 2 e 1 
Erros 20 e 
O 
Erros 20 , 10 e 1 
Erros 20 , 10 e 2 
Erros 20 , 1 0 , 2 e 1 
Erros 20 , 10 e 4 
Erros 20 , 10, 4 e 1 
Erros 20 , 10, 4 e 2 
Erros 20 , 10, 4ê 2 e 1 
Erros 20 , 10 e 
Erros 20 , 10, 8 e 1 
Erros 20, 10, 8 e 2 
Erros 20 , 10, 8, 2 e 
Erros 20 , 10, 8 e 4 
1 


Erros 20 , 10, 8, 4 e 1 
Erros 20 , 10, 8, 4 e 2 
Erros 20 . 110, 8, 4 , 2 e 1 


I 


· Código d e Erros 
• 


1 X 
- T ABEL.A DE CÓDIGO DE ERROS .AT 


HfNSAGEH DE ERRO 


ER 1 : C . P . I 


ER 2 : TEMPORIZADOR 


ER 3 : INT. TEHPORIZ . 


ER 4 : MODO VIRTUAL 


ER 5: 8742 


fR 6 : HEHÔRIA 


..... 


L.Í 7 : TRC HONO 


ER 8 : T . R . C COR 


ER 9 : HEHÔRIA AO-Al5 


ER 1 0 : HEHÔRIA 
- 
Al6-A23 


ER 1 1 : EPROH 


ER 12 : PARIDADE 


ER 1 3 : PARIDADE 


E!- 
.1. i+ : TECLADO 


ER 1 5 : TECLADO/CPU 


ER 16 : DRIVE 


ER 1 7 : RAM CHOS 


ER 18: HHU 


ER 19: TESTE NHI 


ER 20: TEMPORIZADOR 


ER 2 1 : HEHÔRIA lHb 


ER 22 : CONFIG8RAX 
ÃO 
- 
DE HEH RI 


ER 23: 8742/CPU 


ER_24/25: WINCH. 


ER 26 : CDW 


ER 27/28: WINCH. 
- 
0/1 


101 


201 X X XXX 
202 xxxxx yy 


203 xxxxx yy 


SI STEMA NÃO CONFI- 
GURAOO 


DESCRI ÇÃO 


As i nterrupções de hardware foram desabi l i tada s . mas o 
control ador de 
i nterrupção (8259 ) i nfonna a ex i stênc i a 
de llllc1 i nterrupção pendente . 


Erro no Timer (8254 ) do mõdu l o CPU. 


Timer (8254 ) estA contando ma i s rApi do do que dev i a . 


O processador não consegui u "entrar" no rodo vi rtual de 
operação. 


O 8742 (Control ador de Tec l ado) não respondeu a lJll co- 
mando da CPU . 


Erro ocorri do durante o teste de memõri a bAsi ca • 


Erro durante o teste do control ador de vfdeo monocromA- 
t i co. 


Erro durante o teste do control ador de vfdeo col ori do. 


Erro ocorri do durante o teste de memóri a real di sponf vel . 


Erro ocorri do durante o teste de memóri a vi rtual . 


Erro no "Chek-sum" do B I OS (modo auxi l i ar) 


Erro de pari dade ocorri do fora da pl aca CPU ( s 1 ot s, etc) . 


Erro de pari dade ocorri do na pl aca CPU. 


Erro no tecl ado . 


Erro no control ador de tec l ar' 
1(8742 ) . 


Erro no teste do dr i ve : fal hou a tentat i va de reset do 
control ador e o seek a a tri l ha O ( recal i bração) . 


A RAM CHOS 
não está atua l i zando a data e a hora de ma- 
nei ra correta . 


Erro no teste do Chi p 74LS612 : fal ha no acesso aos seus 
regi stradores i nternos . 


Erro ocorri do durante o 
teste de pari dade : o BIOS 
" forçou" 
um erro de pari dade , mas o si stema não 
detectou. 


Erro no teste de acesso ao t i mer (8254) . 


Erro durante o teste de memóri a até lHb. 


A memóri a 
detectada no s i stema não corresponde ao que 
foi confi gurado. 


Erro de comuni cação entre o mi cro e o 8742 . 


Erro na 
busca do ú l t i mo setor do 
último ci l i ndro reco- 
nheci do no wi nch . O ou 1 . 


Fal ha no reset do control ador de wi nchesters/dri ves . 


Erro na busca do 
ú l t i mo setor do úl timo ci l i ndro reco- 
onheci do no wi nchester O ou 1 . 


Erro no control ador de i nterrupções . 


Erro no primei ro segmento de memóri a no endereço xxxxx . 
Erro nas 
l i nhas 
de endereço AO-Al5 quando acessado o 
endereço xxxxx . 
Erro nas l i nhas 
de endereço Al6-A23 quando acessado o 
endereço xxxxx . 
O val or YY (byte) i nfonna qual bi t da posi ção de memõri a 
apresentou erro { o bi t errado estarA em 1 ) . 


Perdeu a 
a 1 i mentação ou o Check-slJll da mesma não estA 
correto. 
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SUPER VISÃO(: 


DIREÇÃQ: 


PÁGINAS ALTERADAS 


Todas : inc lusão dos 
módulos 
PAQ 3 8 7 , 
MEM 3 , MEM 7 , MCS - 8 
, MP I I , MPE I I , TE­ 
CLADOS 
e atua l i za­ 
ção 
da 
tabela 
de 
conf iração 
dos 
e­ 
quipamentos . 


Pág . 8 0 - Tabela de 
setup para 4 9 t ipos 
de U . D . R . 
CPU 7 c / BIOS V . 3 . 3 
CPU 9 c / BIOS V . 1 . 2 


Todas : inc lusão dos 
equipam . 
MF 8 8TR , 
MF 3 8 6 SX e 
•'- 
J d b'l' ; 
dos módulos 
PAQ 8 , 
CPU8 /MEM8 , CPUI 1 2 , 
CGV , 
CDR2 , 
CDW2 , 
CWS , MSR , MPS , MPF , 
FONTES DE ALIMENT . , 
MONITOR 
MMV1 2 ; 
do 
SETUP 
DE 
HARDWARE 
SX 
e 
complementa­ 
ções 
e 
alterações 
em todo o manual . 


Geral : inc lusão 
do 
equipamento MF 8 8TR 
DISKLESS ; dos 
car­ 
tões CPUlO , 
CPU l l , 
MEM9 , MMC ; SETUP DE 
HARDWARE do MF 4 8 6 ; 
nova 
tabela 
de 
tipos de UDRs . 


3 6 , 5 4 , 6 0 , 6 2 


POUIA DE REVISÕES 


PÁGINAS I NCLUÍ DAS 


Pág . 2 0a - módulo 
CPU 9 com o C IPAL 
4 14 0 V . 1 
. 
Pág . 5 9 a - módulo 
CDRl com C I EPROM 
2 1 1 2 V . 2 . 5 
. 


REVISÃO ATUAL 


revisão O 
revisão 1 
revisão 2 


revisão 2a 


revisão 3 


revisão 4 


revisão 4 a 


PÁGINAS ALTERADAS 


Alterado a configu­ 
ração do módulo CGV . 
pág . 1 13 


Alterado 
caracte­ 
rísticas 
técnicas 
CPU 16 - 
pág . 6 7 h . 
Alterado págs . 
1 6 0 , 
1 6 2 , 1 6 4 e 1 7 5 . 


Alteradas págs . 6 7p 
a 6 7 s com 
inc lusão 
da CPU 1 8 rev . 2 . In­ 
c luso novo item 
na 
pág . 
1 7 6b re ferente 
a SETUP . 


FOLHA DE REVI SÕES 


PÁGINAS INCLUÍ DAS 


Inc lusão dos módulos : 
CGC4 , CDW3 , MIO , 
CPU l lSX , CPU 1 6 
Inc lusão do MF 4 8 6SX 
pág . 
1 7 a 
Inc lusão do MF 2 8 6 5 
pág . ' l7b 
Inc lusão das revisões 
02 e 0 3 do MF 8 8TR 
DISKLESS 
págs . 4 8a , 4 8b e 4 8c 


Inc lusão dos módulos : 
CPU 1 5 e CPU 1 8 . 
Inc lusão dos equipa­ 
mentos : MF3 8 6 SX Ca­ 
che ( pg . 1 7c ) , MF3 8 6 
. sx Net ( pg . 1 7 c ) , MF 
4 8 6 Cache e MF4 8 6 T 
Cache ( pg . 1 7 d ) , MF4 8 6 
SX Cache e MF4 8 6 S T 
Cache ( pg . 1 7 e ) 
Inc lusão do SETUP de 
Hardware CPU 1 6 
( pg . 
1 7 6 a ) e SETUP da CPU 
15 e CPU 1 8 ( pg . 1 7 6b ) 


Inc lusão 
do 
módulo 
' 
CPUlS HB ( pg . 6 7 o l 
a 
6 7o4 ) . 


I nc lusão· dos módulos : 
CPU 1 9 ( pg . 6 7 t ) , contr . 
video SVGA ( pg14 9n ) 
e 
o monitor 
Super 
VGA 
Mono . 


REVISÃO ATUAL 


revisão 4b 


revisão 4c 


revisão 4d 


revisão 4e 


1 


2 


3 


4 
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1 2 1 
1 2 5 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 8 
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1 4 9 a 
1 4 9d 
1 4 9 g 
1 4 9 n 


6 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
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7 
TECLADOS 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
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8 - MONITORES DE VÍDEO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 


8 . 1 - MONITOR POLICROMÁTICO .MP 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 
8 . 2 - MONITOR POLICROMÁTICO MPE 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 
8 . 3 - MONITOR MONOCROMÁTICO MMV 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 
8 . 4 - MONITOR MONOCROMÁTICO Super VGA Mono 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 5 9 a 


9 - UTILITÁRIOS ACESSÍVE I S EM BIOS 
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9 . 1 
- CARGA DO S ISTEMA OPERACIONAL 
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1 6 1 
9 . 2 
- FORMATAR F I S ICAMENTE o DISCO RÍGIDO 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
1 6 1 
9 . 3 
- TRANSPORTAR O MICROCOMPUTADOR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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9 . 4 
- SETUP DE S ISTEMA 
. 
. 
. 
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. 
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. 
. 
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9 . 5 
- SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPU9 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
. 
. . 
. 
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1 6 6 
9 . 6 
- SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPUi 12 
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. 
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- SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPU 1 6 
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. 
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1 7 6 a 
9 . 9 
- SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPUi 1 5 / 15HB 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 7 6b 
9 
. 1 0 - SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPU 1 8 
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9 . 1 1 - SETUP PARA BIOS " NÃO MICROTEC " 
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10 - TABELA DE CÓDIGOS E MENSAGENS DE ERRO 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
1 7 7 


1 0 . 1 - TABELA DE CÓDIGO ERROS 
DO MF 8 8 , MF 8 8TR E MF8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 
1 0 . 2 - TABELA DE MENSAGENS DE ERRO 
DO MF 2 8 6 , MF 3 8 6 / 4 8 6 , MF 3 8 6SX 
E 
MF 3 8 6 / 4 8 6 T . . . 1 7 8 


- 
I n t rod u ç ã o r A pres r n t a ç ã o - 


1 
- INTRODUÇ.4o 


Este 
m a n u ;\ I d e st in a - se aos técnicos de c a m po d a R A 1 
( R e d e 
de 
A ss i st ê n c i a 
M i c r ot e c ) 


para e fe t u a r e m " manutenção corretiva e m e q u i pa m e n t os da l i n h a M F ( M i c r o F r a m e ) . Nele 
e st ã o 


con t i das toda 
\ S 
i n for m a çõe s 
t é c n i c a s re f e re n t e s a 
e ssa 
l i n h a de vendo 
se r 
u sa d o 
c o m o 
fe rram enta de :rn xílio para um bom atendi ment o ao c l i e n t e . 


2 - APRESENTAÇÃO 


Os novos equipamentos da linha MF vêm 
substituir os equipamentos até agora fabricados 
pela Microtec com grandes melhorias em relação ao design , performance e confiabilidade. 


UNIDADE 


MONITOR OE VÍDEO 


UNIDADE TECLADO 


- 1 - 


UNIDADE 


• Introdução e Apresentação 
• 


Esta linha é composta dos seguintes equipamentos: 


- MF 86 
- MF 88 
- MF 88TR 
- MF 286 
- MF 386 


- MF 386SX 
- MF 386T 
- MF 88TR DISKLESS 
- MF 486 
- e MF 486T 


Além das melhorias citadas, estes equipamentos possuem novos cartões lógicos 
que 
propiciam uma melhor performance no que diz respeito a velocidade de processamento global do 
sistema. 


O desenho abaixo ilustra a disposição interna dos equipamentos da linha MF na unidade 
central, com exc ssão do MF 386T, MF 486T, MF 88TR DISKLESS e MF 86: 


1 - CARTÃO CPU 


2 - CARTÃO CONTROLADOR OU EXPANSÃO DE MEMÓRIA 


3 - CARTÃO CONTROLADORES OU EXPANSÃO DE MEMÓRIA 


4 - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 


5 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 


6 - UNIDADES DE DISCOS FLEXÍVEIS 


Obs.: Os ítens 3,4 e 6 não fazem parte do MF 88TR 


. 2 . 


) 


) 


- Introdução e A prese ntação - 


A figura abai xo i l u st r a a v i st a front a l dos e q u i pa m e n tos da l i n h a M F c o m e x c e ssão do 
M F 
386T, M F 486T e M F88TR DISK LESS e M F 86. 


1 
Entrada de ve.i1ação através de um filtro de ar para evitar o acúmulo interno de poeira. 


) 


2 - Led indicador do estado ligado/desligado. 


3 - Led indicador de frequência de operação. Permanece aceso quando o equipamento estiver 
operando em alta frequência. 


4 - Leds indicadores de acesso as unidades de disco rígido. O l.._ ... da esquerda corresponde a 
primeira UDR e o da direita a segunda UD R . 


5 - Chave de segurança. 


6 - Posicionamento das Unidades de Disco Fle xível. 


7 - Espaço destinado a expansão de unidades de disco. 


8 - Chave liga/desliga. 


Obs.: Os ítens 2,3,4,5 ,6 e 7 não fazem parte do 
M F 88TR 
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) 


- 
I n t rod u ç ã o e A prt's r n t a ç ã o - 


A 
f i g u r a a ba i x o i l u st r a a part e t r a se i r a dos e q u i pa m e n t o s da l i n h a M F , c o m 
e x ce ssao 
d o 


M F 3 8 6 T . MF 486T E M F 88TR DIS K LESS . 


.. 
- -- 
- 
- 
------------- 


1 - Ventilador da _ ..,11 te d e a l i m entação. 


2 
En trada do cabo de a l i m e n t ação . 


3 - Porta f usívei s da fonte d e a l i m e n t ação . 


4 - Tomada para a alimentação do monitor de vídeo acionada pe lo chave liga / de sliga d o painel. 


5 - Chave seletora de t e n são de e n t rada. 


6 - Conector desti nado a f u t u ras e x pan sões. 


7 - Conector para interface serial DB 25 mac h o . 


8 - 
Conector para interface paralela DB 25 f é m e a . 


9 - Conector do teclado. 


10 - Reservados para a conexão de módulos nos slo t s . 


1 1 - Conectores destinados ao controle dos m o n i t o r e s de vídeo. 


Obs.: Os ítens 7 e 8 não faze m parte do MF 8 8 T R 
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) 


• I n trod u ç ã o t' A pres e n t a ç ã o 
· 


A f igu r a abaixo i l u st ra a v i st a frontal d o MF TOR RE: 


7 


1 - Local de insersão da chave de segurança. 


2 - Led indicador do estado ligado/ desligado. 


3 
Led indicador de frequência de operação. Permanece aceso quando o equipamento estiver 
operando em alta frequência. 


4 - Leds indicadores de acesso as unidades de disco rígido. O led da esquerda corresponde a 
primeira UDR e o da direita a segunda U D R . 


5 - Unidade d e disco flexível 2F / 2D (3601720 K b) e /ou 2F / AD ( 1 ,2 / 1 ,44 Mb). 


6 - Destinada a futuras expansões para unidades de disco. 


7 - Chave liga / desliga. 


8 
Apoios inferiores que sustentam o MF 386T 
na pos1çao vertical. 


. s . 


• 
I n trod u ç ã o e A prrsc n t a ç ã o 
· 


A figura abaixo ilustra a parte traseira do MF TORRE: 


/---==:::i c===:i 


/ 
c::::J C==1 


c::::J c==:i 


c=:J c:::::::J 


c::::J c:::::::J 


=:=J c:::::::J 


c:==J c::::::J 


c::::J c::::::J 


c:::J c:::::J 


c::::J c:==i 
1 
c:::J 


c:==i 


>-----+---'=="'_r::::i 


- 


@ 


- 
- 


- 


1 1 
= 
- 


- 
- 


1 
- Ventilador da fonte de alimentação. 


2 
- Porta fusíveis da fonte de alimentação. 


3 
- Entrada do cabo de alimentação. 


4 
- Chave seletora de tensão de entrada. 


5 
Tomada para a alimentação do monitor de v ídeo acionada pela 
chave liga/ desliga do painel. 


6 
- Entradas para estações terminais. 


7 
- Conector do teclado. 


8 
- Conector para interface serial DB 2 5 macho. 


9 
- Conector para interface paralela DB 2 5 fêmea. 


10 - Reservados para a conexão de módulos nos slots. 


11 - Conectores destinados ao controle dos monitores de vídeo. 


. 6 . 


- 
I n trod u ç ã o t' A prt's e n t a ç ã o - 


A figu r a abai xo ilust ra a par t e frontal do MF 88TR DIS K L ESS . 


1 - Ajuste de brilho. 
2 
Ajuste de contr- 


2 


A figura abaixo ilustra a parte traseira do MF 8 8 T R DIS K L ES S . 


D 


1 - Entrada do cabo de alimentação. 
2 - Conector coaxial 
para interface de 
rede local padrão CHEAPERNET. 
3 - Conector DB15 para interface de rede local padrão ETHERNET. 
4 - Conector para interface serial: 
5 
- Porta fusível. 
6 - Conector para interface paralela. 
7 - Chave liga/ desliga. 
8 - Conector do teclado. 
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• 
I n trod u ç ã o e A pres e n t a ç ã o 
· 


A f i g u r a aba i xo i l u st r a a pa r t e f r o n t a l do M F 8 6 . 


1 


i 'I 
_ -:=--rL "- IJ _ __ _ -_? 
__ · 11 


i i C!.-'-'-=n== ---r--::c=--=.c-< 
__ .j 


'--' 
. 
- 
· · - 
. 
- 
- 
\i=f! " 


® 


1 
- Local destinada a ventilação do equipamento. 
2 - Unidades de disco flexível de 5 e /ou 3W' de dupla /alta densidade. 
3 
- Chave liga / desliga. 
4 
- Led indicador de " V - 
- - 
_ _- 
:, ., 
5 
Led indicador da frequência de operação do equipa m e nto 
6 
- Led indicador de acesso a unidade de disco rígido. 


A figura abaixo ilustra a parte traseira do MF 86. 


1 
Tomada para alimentação do monitor. 
2 - Entrada do cabo de alimentação. 
3 
- Chave seletora 1 10 / 220V. 


6 
- Conector da Interface Paralela. 
7 
- Conector da Interface Serial. 


8 - Conector RGBI padrão CGA. 
4 - Abertura para expansão (2 2 
5 - Conector do teclado. 
lnt. Serial). 9 - Destinado aos módulos conectados aos Slots. 


. 8 . 


- 
I n t r od u ç ã o e A pres e n ta ç ã o - 


Os c a r t õo q u e c o m põe m c a d a e q u i pa m e n t o são : 


A 
- MF 86 


C P U 1 0: Cartão r e sponsá v e l pelo proc e ssa m e n t o global do siste m a . 


CG C 3 ( • ) : C a r t ã o respo n sá v e l p e l o c o n t role d e vídeo (padrão C G A ) . 


- 
C D R 1 (• ) : Cartão respo n sá v e l pe lo c o n t role d a s u n i dades d e d i scos r í g i d o s . 


- 
CDR 2 (• ) : Cartão respon sá v e l pelo c o n t role das u n i dades de d i scos r í g i d o s . 


• 


- 
CG E ( • ) : Cartão r e spo n sá v e l 
p e l o c o n t r o l e de vídeo (padrão EG A ) . 


- 
C G V ( • ): Cartão r e spo n sá v e l 
pelo c o n t role d e vídeo (padrão V G A ) . 


- 
M E M 3 S R ( • ) : Cartão c o m relógio d e t e mpo real e u m a porta de c o m u n i c a ção se rial. 


- 
MSR ( • ) : Cartão 
c o m relógio de t e m po real e uma porta de c o m u n i c a ção se r i a l . 


- 
M PS ( * ) : C a r t ã o 
c o m u m a 
onr',a d e c o m u nicação p a r a l e l a e 
duas 
p o r t a s 
d e 
c o m u n i cação 


se ri?' 


- 
M P F (* ) : Ca rtão 
com 
uma 
c o n t roladora de d i sc o 
fle x í v e l e u m a 
port a 
d e 
c o m u m caçao 


paralela. 
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- 
I n trod u ç ã o l' A prl'sr n t a ç ã o - 


B - MF 88 


- CPlJ 8: Cartão re spo n sá v e l pe lo proce ssa m e n t o global do sistema . 


- CG C 3: Cartão re spon sável pelo controle de vídeo (padrão CG A). 


- CDR 1 ( • ): Cartão responsá vel pelo controle das unidades de discos rígidos. 


CDR 2 (• ) : Cartão responsá vel pelo controle das unidades de discos rígidos. 


- CGE ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CGV (* ): C utão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S. R ( * ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MSR (* ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de com unicação serial. 


- MPS ( * ): Cartão com u ma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
ria!. 


- MPF ( * ): Cartão com 
11 ,,..,., 
pa 
- • d . 


C - MF 88TR 


ntroladora de disco flexível e uma porta de comunicação 


- CPU 8: Cartão responsável pelo processamento global do si: · ma. 


CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- PAQ 8 ( * ): Módulo para conexão de u ma EPROM BIOS adcional u tilizada em algu m a s 
redes de comunicação. 
- CGE ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EG A). 


- CGV ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- 1 o - 


) 


- 
I n trod u ç ã o t' A prt'sc- n l aç â o - 


D - MF 88 TR DISKLESS 


Existe u rn a 
ou t r a ve r são do M F 88 T R a pre se- nt ada n u m gabinete tipo 
" D i sk le ss" de­ 
pequena alt ura . 
melhorando o 
vi su al do e q u i pa rn e- n t o . q u e fica red u zido apenas a monitor 
incorporado à CPU e teclado. Este microcomputador de-stina - se ao usuário que necessita de um 
PC para interlig.ar à u m a rede como por exemplo a rede NETWARE, LAN MANAGER, entre 
outras. 


Consiste numa e stação de trabalho sem unidades de disco flexível ou rígido, com uma 
placa de rede padrão ETHER NET "on - board". 


Por não possuir UDF's, o MF 88 TR realiza a carga do sistema operacional através do 
servidor da rede . lPara isso, existe em sua EPROM , u m a rotina que contém o processo de Boot 
re moto. 


Este equi pamento é um microcomputador destinado a trabalhar como terminal de rede , 
sendo compatível com padrão IBM PC/XT. 


As diferen ças desta versão e m relação à anterior são: 


1 MBne - ' 
,c: mória RAM sendo: 


640 K Bvtes disponível para usuário e + 384 K B ytes u • ' J i zá v e l como disc o v irtu aL 


- Monitc> r basc u lante padrão CGA m o n oc r o m á t i c o i n c orporado à CPU 


- Interfaces serial e paralela "ON - BOARD" 


- Fonte de 45W 


- Interfa.::e 
para rede local padrão ETHE R N E T NE 1 000 "ON - BOARD" . 


- Microprocessador 8088 ou compatível ( V20 ) 


Os shunts da placa CPU configuram as características da interface serial, paralela do 
monitor de vídeo e da operação do circuito da placa de rede . 


- 1 1 - 


) 


- I n trod u ç ã o e A presentação - 


E - MF 286 


- CPU 7: Cartão re sponsável pelo proce ssam e n t o global do sistema. 


- CGC 3 : Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CG A). 


- CDW (REV.2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CDW 2 : Cartão responsável pelo controle das un idade s de discos rígidos e fle xíveis. 


CWS ( • ): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e f le x íveis 
(padrão SCSI). 


- CGE ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EG A). 


- CGV (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S / R (• ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 (• ): Cartão de expansão de me mória de 1 6 bits. 


- MSR ( • ): Cartão com relógio 1e tempo real e u m a porta de comunicação serial. 


- MPS (* ): Cartão com uma porta de comunicação paralel<'1 e duas portas de com unicação 
serial. 


- MPF ( • ): Cartão com u ma controladora de disco flexível e uma porta de com un ic a ção 
paralela. 


- 1 2 - 


- 
I n trodu ç ã o e A prest' n t a ç ã o - 


F - MF 386 


CPll 9: Cartão re spon sá vel pelo processa m e n t o global do siste m a . 


PAQ 387 ( • ) : Módulo q u e conté m coproce ssador a r i t mét ico para m i c roco m p u t a do r e s d e 3 
bits. 


CGC 3: Car tão responsável pelo cont role de vídeo (padrão CG A). 


- CDW ( RE\. ) : Cartão responsável pelo con t role das unidades de discos rígidos e fle xíve i s . 


CDW 2: Ca rtão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e fle x í v e i s . 


) 


- CWS ( • ): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e fle xívei s 
(padrão SCSI). 


CGE ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EG A). 


- CG V ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- M EM 3 S , R ( • ): Cartão com relógio de te mpo real e u ma porta de com u nicação se rial . 


MEM 4 (* ) : _ P 
. o de expansão de memória d e 1 6 bits. 


- MEM 6: Cartão de expansão de memória de 3 2 bits. 


- MEM 7 ( • ) : Cartão de expansão de memória de 32 bits. 


- MSR (• ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


M PS ( * ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de c o m u n i ca ção 


s e ria!. 


- 
M PF ( * ): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de c o m u nicação 
paralela. 
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- 
I n t rod u ç ã o r A pr·rH n t a ç ã o - 


G - MF 386SX 


- 
CP U I 1 2 : Cartão responsável pelo processa m e n t o global do sistema. 


- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW ( RE\'2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e fle xíveis. 


- CDW 2 : Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e fle xíveis. 


- CWS ( • ): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e fie xíveis 
(padrão SCSI). 


, 


- CGE ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CGV ( • ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S I R (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MSR ( • ): Cartão com relógio de te mpo real e u ma porta de comunicação serial. 


MPS ( • ): Càrtão com u ma pcvta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
ser; · ' 


- M PF ( * ): Cartão com uma controladora de disco fle xível e uma porta de comunicação 
paralela. 


- 14 - 


) 


• 
I n trod u ç ã o e A prese n t a ç ã o 
· 


H - MF 386 T 


CPll 9 / 2 0 Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- PAQ 3 8 7 / 2 0 (• ): Módulo que contém coprocessador aritmético para microcomputadores de 


32 bits. 


- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW (RE\' 2 ): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CDW 2 : Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


) 


- CWS (* ): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CG E (* ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CG V (• ) : Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S i R ( * ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comu nicação serial. 


- MEM 4 (* ) : C 
. ..... / de expansão de memória de 16 bits. 


- MEM 6: Cartão de expansão de memória de 3 2 bits. 


- MEM 7 ( * ): Cartão de expansão de memória de 32 bits. 


- MSR (* ): Cartão com relógio de tempo real e u ma porta de comunicação serial. 


) 


- MPS (* ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


- MPF (* ): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação 
paralela. 


. 1 5 . 


- 
I n t rod u ç ã o l' A pn s l' n t a ç â o - 


I - MF 486 


C P ll 1 1 : Cartão responsável pelo processamento global do s i st e m a . 


CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades d e discos rígidos e fle xíveis. 


- CWS (* ): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGC 3 (* ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CGE (* ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


) 


- CGV: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MPS (* ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


MEM 9 ( * ): Cartão de expansão de memória de 32 bits. 


- 
M M C ( • ): Módulo de memória estática CACHE. 


- 
1 6 - 


} 


- 
I n trodu ç ã o r A prrsr n t a ç ã o - 


l 
- 
MF 486T 


CPU 1 1 : Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidade s de discos rígidos e flexíveis. 


CWS ( • ): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CGE C-): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


) 


- CGV (• ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MPS (• ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
ria!. 


- 
MEM 9 ( • ): Cartão de expansão de memória de 32 bits. 


- MMC (• ): Módulo de me mória estática CACHE. 


( * ) Módulos opcionais 


- 
1 7 - 


- 
Introdução e Apres e n ta ç ã o - 


H 
- MF 286S 


CPU 16: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CGC 3(* ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 3 (* ): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos. 


- MIO (*): Ca rtão Multi I/O. 


- CWS (*): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e fle xíveis 
(padrão SCSI). 


- CGE ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


CGV ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 SIR ( * ): Cartão com relógio de te mpo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 (*): Lartão de expansão de memória de 16 bits. 


MSR ( * ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


MPS ( * ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


- MPF ( * ): Cartão com uma controladora de disco flexível t., .'lma porta de comunicação 
paralela. 


(*) Módulos opcionais 
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- 
Introduçã o e A pres e n tação - 


I - MF 486SX 


CPU l lSX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- P AQ SX: Módulo que contém microprocessador 80486SX de 32 bits. 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CGC 3(* ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 3 ( * ): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos. 
) 


- MIO ( * ): Cartão Multi 1/0. 


- CWS ( * ): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGE ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CGV ( * ): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S I R , 
r Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 ( * ): Cartão de expansão de memória de 16 bits. 


MEM 9 ( * ): Cartão de expansão de memória de 32 bits. 


- MMC ( * ): Módulo de me mória estática CACHE. 


- MSR ( * ): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MPS ( * ): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


- MPF ( * ): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação 
paralela. 


- l 7b 
• 


- Introdução l' Aprl'sentação - 


1 - MF386 SX Coche 


- CPU 15: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- MIO: Cartão Multi 1/0 (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela) 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CGC 3 (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 3 (•): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos. 


- CDW 2 (•): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


, 


- CWS (•): Cartão responsável 
pelo 
controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGE (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CGV (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S/R (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 (*)' ,.. _1tão de expansão de memória de 16 bits. 


- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta dé comunicação serial. 


- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível -, uma porta de comunicação 
paralela. 


(*) Módulos opcionais 


K - MF386 SX Net 


- CPU 15: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- MIO: Cartão Multi 1/0 (controladora de UDF , UDR (IDE), serial e paralela) 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


Este equipamento eletronicamente similar ao MF386 SX Cache e se diferencia por ter o 
mesmo chassi do MF286 S e por ter aplicabilidade para estação de rede local. 


- 1 7c - 


\ 


- 
Introdução e Apresentação - 


M - MF486 Coche 


- CPU 18DX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- MIO: Cartão Multi I/0 (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela) 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CGC 3 (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 3 (•): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos. 


- CDW 2 (•)) Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CWS (•): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGE (•): Cartão responsável pelo controle -de vídeo (padrão EGA). 


- CGV (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S/R (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 (•): Cartão de expansão de memória de 16 bits. 


- MSR (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MPS (•): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 


serial. 


- MPF (•): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação 
paralela. 


A versão T9RRE deste equipamento recebe o nome de MF486 T Coche 


(•) Módulos opcionais 


- 1 7d - 


- Introdução e Apresentação 
• 


L - MF486 SX Coche 


- CPU 18SX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema. 


- MIO: Cartão Multi 1/0 (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela) 


- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo . (padrão CGA). 


- CGC 3 (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA). 


- CDW 3 (•): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos. 


- CDW 2 (•) Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis. 


- CWS (•): Cartão responsável pelo 
controle das unidades de discos rígidos e flexíveis 
(padrão SCSI). 


- CGE (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA). 


- CGV (•): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA). 


- MEM 3 S/R (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MEM 4 (•): Cartão de expansão de memória de 16 bits. 


, 


- MSR (•): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial. 


- MPS (•): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação 
serial. 


- MPF (•): Cartão com uma controladora de disco flexível uma porta de comunicação 
paralela. 


A versão TORRE deste equipamento recebe o nome de MF486 SX T Coche 


(•) Módulos opcionais 
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- 
C P ll 8 , C P ll 8 / M EM 8 - 


3 
- CAR TÕES CPU's 


3. 1 
- CAR TÃO CPU 8, CPU 8 / MEM 8 


Qualquer u m destes cartões pode constituir o módulo principal do MF 88 ou MF 
8 8 T R 
com algu mas e xcessões, sendo responsável por todo gerenciarnento e controle do sistema. 


A CPU 
8 apresenta inovações de caráter tecnológico através da utilização do Gate Array 
MC2 - 5000 dese n volvido pela MICROTEC no qual e ngloba circuitos de controle para interface 
paralela (Padrão CENTRONICS), interface para teclado, geração de paridade , geração de 
frequência para o temporizador /contador programável e m um único CHIP. 


Outras ino\ uções importantes incorporadas nesta placa são a utilização de uma interface de 
controle de disco flexíveis (\VD 37C65 ) e a capacidade de operação em urna frequência máxima 
de l O M h z a O (zero) wait - states em memória (on board). 


A CPU 
8 1:M EM 8 se di ferencia basicamente da CPU 8 por utilizar urna placa chamada 
M EM 
8, montada na fábrica, no local dos 3 bancos de memória com chips de 256K 
x 
lbit. 
Nesta placa tê m - se os 3 bancos de memória, porém formados com apenas 6 chips de 256K x 4 
bits e 3 chips de 256K x 1 bit. 


Veremos que a nível de configuração as duas placas referidas são idênticas. 


- 
18 - 


. cru 8 , C P ll 8 / MEM 8 . 


3. 1.1 
- CARACTER/S TJCAS TÉ:CNJCAÇ 


- Microproce ssador de 1 6 bits : 8088 - 1 


- Coprocessador opcional : 8087 - 1 


- Velocidade de processamento de 5 ou l OMhz, comutáveis via teclado. 


· Chips de me mória RAM de 120 ns (traço 1 2) 


- Memória RAM até 736 K bytes 


- Única memv ia EPROM de até 64 K bytes. 


· 5 slots de expansão idênticos exceto para o MF 88TR que possui apenas 3. 


- Interface para alto - falante. 


- Interface serial assíncrona Padrão RS232 - C, exceto para o MF 88TR. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 2F8H - 2FFH como COM2 
3F8H - 3FFH como COM l 
- Interrupçõ{ 
. 
• 
RQ3 - COM2 
IRQ4 
- COMI 


- Interface paralela Padrão Centronics, exceto para o MF 88TR. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 278H - 27FH como LPT2 
378H - 37FH como LPTl 
- Interrupção: IRQ7 


· Interface para 
4 UDFs (Unidades de Discos Flexíveis), exceto para o MF 88TR, 
suportando até 2 UDFs de alta capacidade. 


Faixa de Endere çamento de 1 /0: 3FOH - 3FFH 
- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2 /DAC K2 


- Transferência d e dados para a s UDFs de 250K bits/ s ou 500Kbits / s . 


- Utilizaçao do Gate Array MC2 - 5000. 


- Trava de gabinete via chave mecânica. 


• 1 9 
• 


- C P l i 8 , C P l l 8 / M E M 8 - 


3. I . 2 
- DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS S llUNTS E CONECTOR ES (CPU 8) 


S l 4 ID•l 
S ! 5 ID•l 


S2 1D• I 
S3 \M•l 
S4 !U• I 
ss lD• l 


Só llUi• ) 
S7 IH• l 
SB ID•I 
S9 IH•I 


s10 JI 


'f---U't---f-1 J 


: J 
- C N 7 
M 2 


·-lU'----4j e N s 


o 
· 


A I • 
. 
•I B 


S I a S20 


- 2 0 - 


S ! 6 10• 1 
Sl 7 ]0•l 


S ! B l• I 


CJD 
CJ D 
rc::J [Il]]] ' 
Dn[r 
oLJD 3 7 C 6 5 Ü 


S ! 9 jbej 


. C P ll 8 . c r u 8 / M E M 8 . 


3.1.3 
- DIKJRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES (CPU 8 I MEM 8) 


S 2 :U•J 


s iH•I 


S4 :D• J 


s s iD•I 


s l• I 
S 7 ID•I 
S8 iD• i 


S 9 ID•I 


S J C; : J 
Sl l :&• I 


S 1 2 lü• 


M E M 8 


o CN7 


t..=:==--_J C N 8 


A I• . • I B 


S l 
a S 2 0 


. 2 1 . 


S l 8 !h• I 


S 1 9 iH• I 


= 


- CPU 8 , C P U 8 / MEM 8 - 


3. 1.4 - DESCRIÇÁO DOS SHUNTS PARA REVISÕES ANTERIORES A REV. li 


D 
E 
s 
c 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
Terra lógico em curto c om c ha s s i 
S l 


B 
( * ) 
Terra lógico i s o l ado do chas s i 


S 2 
S 3 
De f inem a c apac idade da memória 


S2 
A 
1 


A 1 


7 3 6 Kbyte s 
( * ) 


e 
1 


>s 
li 


A 1 


7 0 4 Kbyte s 


S 3 
A 
B 
6 4 0 Kbyte s 


n 
B 
5 1 2 Kbyte s 


EJ 


A 
( * ) 
Hab i l i t a memó r i a da CPU 


B 
li 


De s ab i l i t a memó r i a da CPU 
1 


EJ 


• 
A 
( * ) li 


Contro l adora de UDF hab i l i t ada 
1 


1 
li 


1 
1 


B 
Contro l adora de UDF de s ab i l i t ada 


EJ 


A 
( * ) 
Nome i a a inter f ac e para l e l a c omo LPT l 


B 
Nome i a a inte r f ac e para l e l a c omo LPT2 


) 


A 
( * ) 
Nome ia a inte r f ac e s er i a l c omo COM l 
S 7 


B 
Nome i a a inte r f ac e s e r i a l c omo COM2 


- - 
S 9 
De f i nem o t ipo de c o nt ro l . 
de v ídeo 
;:, o 


S 8 
A 
1 


B 1 


Sem mon i tor de v ídeo ou ( EGA/VGA ) 


e 
A 
A 1 


Color ido 8 0 X 
2 5 ( CGA ) 
( * ) 
1 


S 9 
B 
B 1 


Co l o r ido 4 0 X 
2 5 ( CGA ) 
1 


B 
A 
Monoc romá t ico 8 0 X 2 5 ( MOA ) 


= m s hunt 
Des ab i l i t a a i nte r f ac e s e r i a l 


S l O 
A ( * ) 
De f i ne i nterrup . 
s e r i a l c omo I NT 4 
( COMl ) 


B 
De f i ne i nterrup . 
s e r i a l c omo I NT 3 ( COM2 ) 


(*) Posição Default 


- 
2 2 - 


- 
C P U 8 , C P ll 8 / MEM 8 - 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Inic ia l i z a o s i s tema com 1 0 MHz 
S l l 
B 
Inic ia l i z a o s i s tema com 5 MHz 


A 
( * ) 
Habi l ita a interface paralela 
5 12 
B 
Desabi l ita a inter face para l e l a 


) 


A 
( * } 
Não gera wa it s tates para a memória 
S l 3 
B 
Gera wa it s tates para a memória 


Informa o t ipo de UDF instal ada 
S l 4 
5 1 5 
u D F 
A 
. U D F 
B 
S l 4 
A 
A 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 \ " ) 
Bai xa ( 3 6 0KB/ 5\ " ) 
e 
A 
B 
Al ta 
( 1 . 2 MB / 5 \ " ) 
Ba i xa ( 3 6 0KB / 5 \ " ) 
S 1 5 


) 


B 
A 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 \ " ) 
Al ta 
( l . 2MB / 5 " ) 


B 
B 
Alta 
( 1 . 2MB/ 5 " ) 
Alta 
( l . 2MB/ 5 " ) 


S l 6 
S l 7 
I n forma o t ipo de EPROM insta l ada 
S l 6 


) 


... 
A 
2 7 6 4 ( 8KB ) ou 2 7 1 2 8 ( 1 6 KB } ( * ) 
....,. 


e 
B 


- 
2 7 2 5 6 ( 3 2 KB } 
.n. 


S l 7 
B 
B 
2 7 5 1 2 ( 6 4 KB ) 


A 
( * } 
Não real iza o reset por hardware 
S l 8 
B 
Rea l i z a o reset por hardware 


A 
( * } 
Pré-compens ação de escrita de 1 2 5ns 
S l 9 
B 
Pré-compensação de e s c rita de 1 8 7 nE 


A 
( * } 
UDF norma l de veloc idade única 
S 2 0 
B 
UDF de duas ve loc idades 


) ( * } Pos ição Default 


- 2 3 - 


- 
C P ll 8 , C P ll 8 / M E M 8 - 


3.1.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REVISÓES Â PAR TIR DA REV. l i 


) 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


I n forma o t ipo de UDF instalada 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 0 
u D F 
A 
U D F 
B 


S l 4 
A 
A 
A 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 " ) 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 " ) 


A , 
B 
A 
Al ta 
( l . 2MB / 5 " ) 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 " ) 


B 
A 
A 
Baixa ( 3 6 0KB / 5 " ) 


... , "- - 
( l . 2MB / 5 " ) 
' ...... '- """' 


S l 5 
B 
B 
A 
Al ta 
( 1 . 2 MB / 5 " ) 
Al ta 
( 1 . 2 MB / 5 " ) 


A 
A 
B 
Ba ixa ( 7 2 0KB/ 3 " ) 
Ba ixa ( 3 6 0 KB / 5 " ) 


S 2 0 
A 
B 
B 
Al ta ( l . 4 4 MB / 3 " ) 
Ba ixa ( 3 6 0KB/ 5 " ) 


B 
) A 
B 
1 Ba ixa ( 7 2 0KB / 3 " ) 
Al ta 
( l . 2MB / 5 " ) 


B 
B 
B 
Al ta ( l . 4 4 MB / 3 " ) 


) 
Al ta 
( 1 . 2 MB / 5 !>.í " ) 


OBSERVAÇÕES: 


- Os demais shunts obedecem as mesmas configurações da revisão anterior. 


- A configuração desta tabela será possível somente a partir da versão de BIOS .LQ. 


- 2 4 
• 


• C P lJ 8 , C P lJ 8 / ME M 8 
· 


3. 1.6 
- DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
DE S C R I ÇÃO 


CN l 
DIN 
Tec lado 


CN2 
Barra de pinos 
Tec lado 
( não uti l i z ado ) 


CN3 
DB2 5 ( fêmea ) 
Inter face Para l e l a 


CN4 
DB2 5 ( macho ) 1 Inter face Seri a l 
1 


CNS 
}3arra de pinos 
Fonte de Al imentação 
( não ut i l i z ado ) 


CN6 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


CN7 
Barra de pinos 
Freq . de Operação e Power On 


CN8 
Barra de pinos 
Al to-Fal ante 


CN9 
Barra de pinos 1 Discos Flexíve i s 
1 


OBSERVAÇÕES: 


- Com uma controladora de vídeo padrão MOA, deve - se habilitar a mernona para no 
máximo 704 Kbytes (shunts S2 e S3) afim de evitar conflitos de endereçamento. 


- Com o cartão CGE instalado ou u ma outra controladora EGA compatível, deve - se 
restringir a quantidade de memória em 640 K bytes (shunts S2 e S3). 


- Com o cartão CGC 3 instalado ou uma outra controladora padrão CGA, a memória 
poderá r configurada para 736 K bytes (shunts S2 e S3). 


- 2 5 - 


- P A Q 8 - 


3.2 - PAQ 8 


O módulo PAQ 8 é u m novo circuito de st inado e x c lusivamente para 
se r 
utilizado na 
CPlJ 8T R . 


Pe rmite a cone xão de uma EPROM a mais na CPU 8TR, pois exist e m algu mas redes de 
comunicação que se utilizam de uma BIOS adicional. 


3.2. 1 - CARACTER/S TICAS TÉCNICAS 


- Possui lógica de decodi ficação de ender eços . 


) 


- BIOS do sistema (27 128 ou 27256). 


- Soquete de reserva para BIOS adicional. 


- 2 6 - 


- P A Q 8 - 


3.2.2 - ILUS TRAÇÃO DO MÓDULO PAQ 8 


3.2.3 
- DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


T ipo 
e p u 
8 
p A Q 
8 
de 


1 
li 
li 
1 


r Memória 
S l 6 
S 2 1 
S 2 2 
S 2 3 


2 7 2 5 6 ( 3 2 KB ) 1 


B 
li 


A 
li 


) 
A 
1 
A 


1 2 7 1 2 8 ( 1 6 KB ) * 1 


B 
li 


B 
li 


B 
1 
B 


OBSERVAÇÃ O: 


- Como visto na tabela acima, Q shunt de configuração da EPROM no módulo CPU deve 
ser configurado como se estivesse sendo utilizada uma memória 275 1 2 (64 K B), ou seja, 
S16 na posição B. 


3.2.4 - INST ÃLAÇÃO DO MÓDULO P .AQ 8 


A instalação do módulo PAQ 8 na CPU 8TR se dá através do saquete da BIOS da própria 
CPU 8TR. 


A BIOS da CPU 8TR após ser retirada, de ve ser colocada na posição do CI 101 enquanto 
que a BIOS de rede é posicionada no saquete do CI 98, ambos no módulo PAQ 8. Este processo 
deve ser efetuado antes de conectar o módulo PAQ 8 à CPU 8TR. 


- 2 7 - 


) 


- C P ll 7 - 


3.3 - CAR TÃO CPU 7 


Este cartão constitui o módulo principal do 
M F 286. sendo responsável por todo 
o 
gerenciamento e 
controle 
deste equ ipamento. Sua v eloc id ade de processamento é de 6 ou 
lOMHz comutáveis via teclado. 


Sua capacid ade física de me mória é de 1 Mby t e . se ndo 640 K bytes de me mória real e 384 
K bytes de me mória protegida. Estes 384 K bytes de m e mória protegida pode m ser acessados 
através de softwares ou utilitários específicos. 


3.3. l - CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


- Microproc e ssador de 1 6 bits: 80286 - 10. 


- Coprocessa dor opcional : 80287 - 8. 


- Velocidad;:o de processamento de 6 ou 10 MHz, comutávei s via teclado. 


- Chips de memória RAM de 100 ns (traço 1 0). 


- Memória R P ;i de 1 Mbyte (4 bancos de 256 K bytes): 
640 K bytes (configuração básica - padrão IBM ) 
384 Kb yt es (memória protegida o u estendid a ) 


- 8 slots de e xpansão, sendo 2 de 8 bits e 6 de 1 6 bits. 


- Interface para alto - falante. 


- Interface s.erial assíncrona (Padrão RS232 - C). 
- Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H - 2FFH como COM2 


- Interrupções: IRQ3 - COM 2 
IRQ4 - COM l 


- Interface paralela (Padrão Centronics). 


3F8H - 3FFH como COM l 


- Faixa d e Endereçamento d e I/O: 278H - 2 7 F H como LPT2 
378H - 37FH como LPTl 


- Interrupção: IRQ7 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria. 


- Trava de t eclado e gabinete via chave mecânica. 


- 28 - 


) 


- 
C P l l 7 - 


3.3.2 - DIKJRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SJIUNTS E CONECTORES 


S 1 • S 3 


S 5 a S 8 
S 1 1 a S 14 


C P U - A E V. 1 


CNl 


c::::::J 
CN2 


S 1 


a:D 55 
56 Effl57 
S 8a:D 


5 3 


CID 


CNB o 


o S 1 7 


Cl\, 6 
S160 


1\ 
CI S 15 


ICJ 
5 11 o 


S 1 2 R 
o CN7 


S 1' S 1 3 


- 2 9 - 


· C P ll 7 
· 


3.3.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Habil ita a s inter f aces para l e l a e serial 
S l 
B 
Des abi l . a s inter f aces para l e l a e serial 


S2 
S 2 
S 5 
De f inem a s inter f aces seriais 


e 
B ) 
B 
De f ine COM2 


S 5 
A 
A 
De f ine COM I ( * ) 


S 3 
S 1 4 
Determina " WAI T STATES " para memória 
S 3 
A 
A 
6 MHz com " WAI T " e 1 0 MHz sem " WAI T " ( * ) 
e 
A 
B 
6 MHz ou 1 0 MHz s em " WAI T " 
S 1 4 
B 
• 
X 


r 
- -- . 
ou 1 0 MHz c om " WAI T " 
V 
- - l L. 


) 
A 
( * ) 
;;,:,::, .;i.::ra re set por hardware 


S4 


B 
Gera reset por hardware 


S 6 
S 6 
S 8 
De f inem a s inter faces para l e l a s 


e 
A 
B 
De f ine LPT l 
>( * ) 


S 8 
B 
A 
De f ine LPT2 


A 
( * ) 
S i s tema inic i a l i z a em 1 0 MH z 
S7 
B 
S istema inic i a l i z a em 6 MHz 


S 9 
l"" n 
S l O 
De f inem o t ipo de memória EPROM 
...., ,., 


e 
A 
A 
EPROM 2 7 1 2 8 
( 1 6KB ) 


S l O 
B 
B 
EPROM 2 7 2 5 6 
( 3 2 KB ) 


A ( * ) 
Contro l ador de vídeo colorido instalado 


S l l 


B 
Control . de vídeo monocromát . instal ado 


(*) Posição Default 


• 30 - 


- cru 1 - 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Habi l ita 3 8 4 Kb de memória es tendida 
S l 2 
B 
Des abi l i ta 3 8 4 Kb de memória es tendida 


A 
( * ) 
Veri f ica a paridade de memória 
S l 3 
B 
Não veri f ica a paridade de memória 


S l S 
) 
ON 
Reservado ( deve permanecer na pos ição ) 


S l 6 
S l 6 
S l 7 
De f inem o logot ipo da tela 


o .... T"' 


. ... 
OFF 
MAT 2 8 6 
e 
ON 
OFF 
MAT 2 8 6 / 1 0 


S l 7 
ON 
ON 
MF 2 8 6 
( * ) 


(*) Posição De fault 


3.3.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
DESCRI ÇÃO 


) 


CN l 
DIN 
1 Tec lado 
1 


CN2 
Barra de pinos 
Tec lado ( não ut i l i z ado ) 


CN3 
Barra de pinos 
I nterf ace Para lela e Seria l 


CN4 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 
( não ut i l i z ado ) 


CNS 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


CN6 
Barra de pinos 
Freq . de Operaç ão e Power On 


CN7 
Barra de pinos 
Al to -Fal ante 


CN8 
Barra de pinos 
Bateria Aux i l iar 
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3.4 - CAR TÃO CPU 9 


Este 
cartão 
constitui o módul0 prin cipal do M F 386, sendo 
responsável 
por 
todo 
gerenciamento e controle deste equipamento . 


Sua capacidade física de me mória RAM é de 1 M byte , dos quais 640 K bytes de memória 
real e 384 K bytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se 
houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o te mpo de acesso em u ma me mória 
RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM . 


O cartão CPU 9 possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOGIES, também 
chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. Por serem 
componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão. 


) 


Grande parte de sua configuração encontra - se a nível de software através do "setup" de 
sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS. 


Existem três modelos de cartões CPU 9: 


- CPU 9 / 16: Velocidade de processamento de 8 ou 16 MHz. 


- CPU 9 /20: Velocidade de processamento de 8 ou 20 MHz. 


- CPU 9 / 2 5 · Velocidade de processamento de 8 ou 25 M Hz . 
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3.4. 1 - C.ARACTER/S TJCAS TÉCNICAS 


- Microproce ssador de 32 bits : 80386 - 1 6 
· 2 0 / - 25 . 


Coprocessador op cional 80387 - 16 / - 20 - 2 5 através d o módulo PAQ 387 o u 80287 - 6 n o 
soque te da CPlJ . 


- Velocidade d e processamento de 8 / 1 6 M Hz ou 8 / 20 M Hz o u 8 / 25 M Hz 
c o m u t á v e i s via 
teclado. 


- Chips de me mória RAM de: . 1 00 ns (t raço 10) p / CPU 9 / 1 6. 
80 ns (traço 8) p / CPU 9 / 20 . 
. 70 ns (t raço 7 ) p / CPU 9 / 2 5 . 


) 


Memória RAM de 1 Mbyte (4 bancos de 256 K bytes): 
640 K bytes (configuração básica - padrão I B M ) 
384 K bytes (utilizada para "SHADOW BIOS ") 


- 8 slots de expansão, sendo 2 de 8 bits , 4 de 1 6 bits e 2 "Turbo Slots" de 32 bits. 


- Interface para alto - falante . 


- Interface serial assíncrona (Padrão RS2 3 2 - C). 
- Faixa de ! ·.dere çamento de I / O: 2F8H - 2FFH como CO M 2 


- Interrupções: IRQ3 - COM 2 
IRQ4 - COM I 


3F8H - 3FFH como <-:OM l 


1 


- Interface paralela (Padrão Centronics). 
- Faixa de Endereçamento de I/O : 278H - 27FH como LPT2 
378H - 37FH como LPT l 
- Inte rrupção : IRQ7 


- Relógio de tempo real e 
"setup " (RAM CMOS) alim entados por bateria. 


- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica. 
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3.4.2 - DIKIRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTOR ES 


C N 7 


• 34 
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S1 A S 14 l :o 


l B A 
S 15 Í CJ 


C N 8 


C hJ 9 


• 
C P U 9 
• 


3.4.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA A REVISÃO O. 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
De f ine I RQ7 
Sl 
( LPT l ) p/ inter f . para lela 


B 
De f ine I RQS ( LPT2 ) 


p/ 


inter f . para lela 


A 
( * ) 
De fine I RQ4 ( COMl ) p/ inter f . serial 
S2 
i===, 


B 
De f ine I RQ3 ( COM2 ) p/ inter f . serial 


A 
( * ) 
Habi l ita as interfaces para lela e serial 
S3 
B 
Des abi l . as inter faces para lela e serial 


A 
Nomeia a inter face para l e l a como LPT2 
S4 
B 
( * ) 
Nome ia a interface para l e l a como LPT l 


' 


A 
( * ) 
Nomeia a interface per i a l como COMl 


S5 


1 
1 
1 


B 
Nome ia a i nter face seri a l como COM2 


A 
Control . de vídeo monoc romática ( MOA ) 
S6 
B 
( * ) 
Control . de vídeo col0rida 
, 
( CGA/EGA) 


S 7 
A 
Reservado ( deve permanece r n a posição ) 


A 
( * ) 
Operação do 8 0 3 8 6 com " P I PELINE " 
S8 
B 
Operaç ão do 8 0 3 8 6 sem " P I PELINE " 


A 
( * ) 
Coproces s ador 8 0 2 8 7 não instalado 
S 9 
B 
Coproces s ador 8 0 2 8 7 ins t a l ado 


A 
( * ) 
Habil ita o banco de memórias da CPU 
S l O 
B 
Des abil ita o banco de memórias da CPU 


A 
EPROM 


S l l 


( B I OS ) 2 7 1 2 8 
( 1 6 KB ) 


B 
EPROM ( B I OS ) 2 7 2 5 6 
( 3 2 KB ) 


(* ) Posição Default 
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3.4.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS A PAR TIR DA REVISÃO 1 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
I ndica a ausênc ia do coprocessador 


n n ..., n ..., 
U V .J U I 


S l 
B 
, I ndica a presença do coprocessador 8 0 3 8 7 


S 2 
S 3 
S 4 
De f inem o logotipo na tela 
S 2 
.... ) 
B I 


MAT 3 8 6 - 
1 6 MHz 
1 


..., 


B 
A 1 


MAT 3 8 6 
2 0 MHz 
1 


tt 
- 


S 3 
B 
A 
A 
MF 3 8 6 - 
1 6 MHz 


A 
A 
MF 3 8 6 - 
2 0 MHz 
S 4 
A 
A 
B 
MF 3 8 6 - 
2 5 MHz 


81 


) 
A 
( * ) 
De f ine I RQ7 
( LPT l ) p/ inter f . paralela 


B 
1 De f i ne I RQS 
( LPT2 ) p/ inter f . paralela 
L:JI 
A 
( * ) li De f ine I RQ4 
( COM ! ) p/ i nter f . serial 
1 
1 


B 
li De f ine I RQ 3 ( COM2 ) p/ inter f . serial 
1 
' 


A 
( * ) 
Hab i l ita as inter f aces paralela e serial 
S 7 
B 
Des abi l . as inter faces paralela e serial 


A 
Nome ia a inter face para lela como LPT? 


S 8 
B 
( * ) 
Nome i a a inter face paralela como LPT l 


A 
( * ) 
Nome ia a inter face serial como COM! 
S 9 
B 
Nome ia a interface serial como COM2 


A 
Contro l . de vídeo monocromática ( MOA ) 
S l O 
B 
( * ) 
Contro l . de vídeo co lorida ( CGA/ EGA/VGA ) 


S l l 
A 
Reservado ( deve permanecer na pos ição ) 


(*) Posição Default 


- 
3 6 - 


• C P U 9 - 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Â 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Operação do 8 0 3 8 6 c om " P I PELINE " 
S 1 2 
B 
Operação do 8 0 3 8 6 s em " P I PELINE " 


A 
( * ) 
Coproce s sador 8 0 2 8 7 não instalado 
S l 3 
B 
Coproces s ador 8 0 2 8 7 instal ado 


) 
A 
( * ) 
Hab i l ita o banco de memórias da CPU 
S l 4 
B 
Des ab i l i ta o banco de memórias da CPU 


A 
EPROM 
S I S 
( BIOS ) 2 7 1 2 8 
( 1 6KB ) 


B 
EPROM ( B I OS ) 2 7 2 5 6 
( 3 2KB ) 


A 
Terra lóg ico em c urto com o chas s i 
S 1 6 


1 
1 
> B 
( * ) 
Terra lógico i so l ado do chas s i 


(*) Posição De fault 


OBSERVAÇÕES: 


- A posição do shunt S15 é variável conforme alterações realizad?5 em alguns cartões. 
- O shunt S 1 6 só e xiste a partir da revisão 2. 


3.4.5 
- DESCRIÇÀO DOS CONECTORES 


CONECT . 
TIPO 
DESCRIÇÃO 


CN2 
Barra de pinos 
I nter face Para lela e Serial 


CN3 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


CN4 
DIN 
Tec l ado 


1 
CNB 
1 Barra de pinos 1 Al to-Fal ante 


CN9 
Barra de pinos 
Freq . de Operação e Power On 


CN l O 
Barra de pinos 
Bateria Aux i l iar 


CN l CN7 
Barra de pinos 
Para instal ação do PAQ 3 8 7 
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3.4.6 - CPU9 COM O CIPAL 4 140 V. l 


As 
tabe la s anteriores são válidas com a u t i li za ção do CI M ICROTEC PAL 4 1 1 7 (Cl 1 5 ) 
instalado na C P U 9. 
Para 
pe r m it i r a in st ala ção de dois mód u lo s de comunicação serial se m a nessecidade de 
des.abilitar a in ter fa ce parale l a , pode - se i n stalar o CI M I C R OTEC PAL 4 1 40 V . 1 . na CPll 9 de 
revisão igual ou supe rior a REV .3 
(CI 1 5 ) . 
Com i sto a tabela de con figuração sofre 
modificações nos sh unts S6 e S9 e os de mais shunts continuam com as funções descritas no item 
3.4.4 . 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


) 


S 6 
A 
Reservado ( deve permanecer na pos ição ) 


A 
( * ) 
Habil ita a interface . serial como COMl 
S 9 
B 
Des abi l it a a interface serial COMl 
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3.5 
- MÓDULO I' AQ 387 


O módulo PAQ 
387 
é u m a placa que incorpora u m circuito lógico capaz de su portar o 
coprocessador 
aritmético 
80387 . 
Trata - se 
de 
u m módulo projetado 
exclusi vamente 
para 
aco m panhar 
o :;. m icrocomputadores de 32 Bits da M I C R OTEC. baseados no microprocessador 
INTEL 80386. ,-isando o aumento da per formance do sistema em funções matemáticas. 


Através de 3 sbunts no módulo PAQ 387 em conj unto com os shunts da CPU, é possível 
configurar o equipamento para operar com o respecti vo módulo. É possível també m operar com 
o módulo PAQ 387 utilizando o coprocessador 80387 ou o 80287 , sendo que, neste último caso, o 
80287 deverá se r conectado na própria CPU. 


Existem 2 modelos do P AQ 387 : 


- Conjunto PAQ 387 / 1 6 MHz: para CPU 9 / 1 6 MHz. 


- Conjunto PAQ 387 /20 MHz: para CPU 9 / 20 MHz ou CPU 9 / 16MHz. 


- Conjunto PAQ 387 / 25 MHz: para CPU 9 / 25 MHz ou CPU 9 /20MHz ou CPU 9 / 1 6 MHz. 


3.5. 1 
- CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS 


Coproce ss.:idor de 32 Bits 80387 - 1 6 ou - 2 0 ou 
- 2 5 


80387 - 16 para 16 MHz. 


80387 - 20 para 20 MHz. 


80387 - 25 para 25 MHz. 
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• PA Q 3 8 7 
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3.5.2 - ILUS TR AÇÃO DO MÓDULO PAQ 387 


S H U N T S i----. 
S O Q U E T E P / 


8 0 3 8 n 


3.5.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


e p u 
p A Q 
3 
CONF I GURAÇÃO 


1 
1 li 


1 


s 1 
5 1 3 
s 
s 2 


1 
A 
A 
A 
B 


1 
2 
li 
A 
li 
B 
A 
A 


1 
3 
li 
B 
A 
li 
B 
1 
B 


CONFIGLI RAÇ.O: 


1 - Módulo r AQ 387 instalado sem o 80387 e a cru sem o 80287. 


2 · M ódulo r AQ 387 instalado sem o 80387 e a cru com o 80287. 


3 
· Módulo r AQ 387 com o 80387 instalado e a cru sem o 80287 . 


• 4 0 
• 


8 7 


s 3 


1 
A 


1 
A 


li 
B 
1 
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3.5.4 
- INSTALAÇÃO DO MÓDULO PA.Q 387 


Além de: 
confi gurar os sh u nt s 
do m ódulo Crti e do módulo rAQ 387 . 
é necessá r i o 
obse rvar o s se gu intes ftens : 


- A CPU 9 de v e ser de revisão maior ou igual a 
re v . l C . 


O CI MICROTEC 4 1 1 6 da Crll 9 deve se r d e versão maior ou igual a 2 e a BIOS de versão 
maior ou ig u al a 1 . 3 . 


- Retirar o CI 
80386 da cru 9 e instalá - lo no módulo rAQ 
387 ( FI G U R A 1 ) . 


- Instalar o 
P AO 
387 no soquete do C I 8 0 3 8 6 e nos conectores C N 1 
e C N 7 d a CrU 9 
( F I G U R A 2 ) . 


- Configurar a CPU 9 e o r AQ 3 8 7 . 


- Executar os ítens acima previnindo - se de cargas estáticas. 


- Confirmar o i t e m 8 do SETUP de SIST E M A . 


F I G U R A 1 j 


- 4 1 . 


F I G U R A 2] 


S O Q U E T E 


1 
8 0 3 8 6 


) 


- 
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3.6 - CAR T ÁO CPU/ 12 


Este cartão constitui o mód u lo pri ncipal do 
M F 3 8 6 S X , 
sendo respo n sável por todo 
gerenciamento e controle deste equipamento. S u a veloc i d a de de processa m e n t o é de 8 ou 1 6MHz 
comutáveis via teclado. 


Sua capacidade física de me mória RA M é de 1 Mbyte (má xi mo de 8 Mbytes "on - board"), 
dos quais 640 K b ytcs de memória real e 384 K byte s utilizada para transferir o BIOS da CPU e 
da controladora de vídeo (se hou ver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo 
de acesso em uma memória RAM é cerca de duas vezes e meia in ferior do que o acesso de uma 
memória EPROM . 


O cartão CPUI 1 2 possui componentes dedicados da INTEL também chamados "Chips Set" , 
o s quais reduze m >grande parte d a lógica d e controle d o cartão. Por serem d e construção MOS, 
necessitam de cuidados ao se manusear o cartão . 


Grande parte de sua configuração encontra - se a nível de software através do "setup" de 
sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS. 


3.6. 1 - CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS 


- Micropro.ces,,.idor de 32 bits: 80386SX - 16 . 


- Coprocessador opcional: 80387SX - 16. 


- Veloc . de proces. de 8 ou 16 MHz com u t á v e i s via teclado. 


- Memória RAM de 1 00 ns (traço 10). 


- Até 4 bancos de 16 bits (máximo de 8 M bytes "on - board") sendo: 
2 primeiros bancos, 
(blocos O e 1 ) compostos de memória D I P de 256K x 1 bit ou lM x 1 bit 
e os outros 2 bancos, 
(blocos 2 e 3 ) compostos de memória SIP de 256K x 9bi ts ou lM x 9bits. 


- Expansão de memória "on - board": . de 1 Mbyte p/ 2 Mbytes 
. de 1 Mbyte p/ 4 Mbytes 
. de 4 Mbytes p / 8 Mbytes 


8 slots de expansão, sendo 5 de 16 bits e 3 de 8 bits. 


- Interface para alto - falante. 


- R.T.R. e "setup" (RAM CMOS) alim. por bat. recarregável. 


- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica. 


- Dimensões da placa padrão "Baby - Board". 
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3.6.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 


) 
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A 
• 
e: 
B 


- 
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3.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


) 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Terra lógico isolado do cha s s i 
S l 
B 
Terra lóg ico em curto com o chas s i 


ON 
( * ) 
Control adora de vídeo colorida 
S2 


) 
OFF 
Control adora de vídeo monoc romática 


S 3 
S4 
De f inem 
a 
per formance 
de 
aces so 
a 
memória . 


S 3 
A 
A 
Modo " I nterleave " paginado 


e 
A 
B 
Apenas modo paginado 


S4 
B 
A 
Ace s s o norma l ( sem " I nterleave " pag in . ) 


= 


B 
B 
Ace s s o norma l p/ meJUórias RAM de 1 2 0 ns 


ON 
Rea l i z a o reset por hardware 


s s 
OFF ( * ) 
Não rea l i z a o reset por hardware 


( * ) Posição Default 


3.6.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
1 
DESCRIÇÃO 
1 


CN l 
Barra de pinos 1 Bateria Externa 
1 


CN2 
D I N 
1 Tec l ado 
1 


CN3 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


CN4 
Barra de pinos 
Frequênc ia de operação 


CNS 
Barra de pinos 
Alto-Fal ante 


CN6 
Barra de pino s 
Power O n e trava do tec l ado 
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3. 7 
- CPU MF 8STR DISKLESS 


Est a 
CPll 
possu i caract e ríst icas be m distintas se c o m pa r a d a c o m a CPU 8 
u t i l i za d a no 
MF 88TR da versão anterior , tanto no aspecto visual como a nível de configuração. 


A principal cnovação existente nesta CPLl é a de ter incorporado uma interface 
ETHERNET para rede local. 


3.7. 1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 1 6 bits: 8088 - 1 


- 1 Mb ó ... memória RAM (1 banco de 1 Mbyte), sendo: 
- 640 K b disponíveis para o usuário. 
- 384 K b para utilização como RAM disk (disco virtual). 


- Interface para alto - falante. 


- lnterf ace Serial Assíncrona padrão RS · 232C. 


· Interface Paralela padrão CENTRONICS. 


· lnter fa c , •controladora de vídeo padrão CGA 


· Interfa c e para rede local padrão ETHERNET NE 1 000 
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3. 7.2 
- DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP SWITCHES E CONECTORES 
REVISÃO de CPU 01 e REVISÃO de PC/ 00. 


J30 
J29 


l?I lI 


= 


1 
- . . D 


- 
4 6 - 
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3. 7.3 
- DESCRIÇÃO DOS SHUNTS REVISÃO de CPU 01 e REVISÃO de PC/ 00. 


1 SHUNTS 
POS I ÇÃO li 
FUNÇÃO 
1 
CIJ 


1 - 2 
li 
Selec iona interface ETHERNET 
1 


SEM 
1 
Não selec iona interface ETHERNET 
( * ) 
8 


COM 
Endereço do servidor 2 0 0h 
( * ) 
J2 


' 
SEM 
Endereço do servidor 2 E 0 h 


1 - 2 
Selec iona DRQ l canal 1 
( * ) 


J9 


) 
2 - 3 
Selec iona DRQ3 c ana l 3 


1 - 2 
1 
DACK 1 
( * ) 1 
J l O 


1 
2 - 3 
1 
DACK 3 


J l l 
1 - 2 
Selec iona interface CHEAPERNET 
( * ) 
à 
J 1 6 
2 - 3 
Não selec iona inter f ace CHEAPERNET 


' 1 - 2 
I nter face serial em 3 F 8 - 3FF ( COM! ) 
( * ) 
J l 7 


. 


2 - 3 
I nter face seria l em 2 F 8 - 2 FF ( COM2 ) 


) G1 


1 - 2 
I nter face para l e l a em 3 7 8 - 3 7 F ( LPT l ) 
( * ) 


2 - 3 
1 
I nter face para l e l a em 2 7 8 - 2 7 F ( LPT2 ) 


1 
1 


J 


1 - 2 
I RQ3 I nterrupç ão para interface rede ( * ) 


J l 9 
2 - 3 
IRQ4 I nterrupç ão para inter face rede 


3 - 4 
I RQS I nterrupç ão para inter f ace rede 


1 - 2 
1 
I RQ4 ( COM! ) 
( * ) 
1 
J2 0 


1 
1 
2 - 3 
I RQ3 ( COM2 ) 


1 - 2 
EPROM de Boot Remoto no endereço E O O O O ( * ) 
J2 1 1 
li 
1 
2 - 3 
EPROM de Boot Remoto no endereço º º º º º 


1 
COM 
li Modo de vídeo HERCULES ou MOA 
1 
J2 2 


1 
SEM 
1 Modo de vídeo CGA 
( * ) 


COM 
Contro le / status e stendido em 2 5A e 2 5B ( * ) 
J2 3 


SEM 
C:viu ... Lvle/ s tatus estendido em 3 5A e 3 5 B 
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SHUNTS 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


1 - 2 
Acessos de E I S em 3 0 0 h à 3 1Fh 
( * ) 
J2 4 
2 - 3 
Acessos de E IS em 


3 4 0 h 


à 3 5Fh 


1 1 - 2 I 1 - 2 
EPROM de Boot 2 7 6 4 


J2 5 
l 2 - 3 I 1 - 2 
EPROM de Boot 2 7 1 2 8 
e 
J2 6 
1 1 - 2 I 2 - 3 
EPROM de Boot 2 7 2 5 6 
( * ) 


- 3 


) 
I 2 - 3 
EPROM de Boot 2 7 5 1 2 


1 - 2 
CLOCK DE 1 4 , 3 1 8 Mhz - Modo CGA 
( * ) 
J2 7 
2 - 3 
CLOCK DE 1 6 , 2 5 7 Mhz - Modo HÉRCULES 


1 - 4 e 2 - 3 
Selec iona esc rita das memórias de vídeo ( * ) 
J2 8 
1 - 2 e 3 - 4 
Não selec iona escrita na memória de vídeo 


1 - 2 
Envia ao monitor o modo do vídeo 
J2 9 


) 


e 
2 - 3 
Envia s inal terra ac, monitor 
J3 0 


1 
1 


SEM 
Envia +5V ao monitor 
( * ) 


(*) Posição default 
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3. 7.4 
- DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP SWITCHES E CONECTORES 
REVISÃO de CPU 02 ou 03 e REVISÃO de PC/ 01 ou 02. 
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J28 
, 


7 
J 


, 


2 
J 
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3. 7.5 
- DESCRIÇÁO DOS SHUNTS REVISÁO de CPU 02 ou 03 e REVISÁO de PCI 01 ou 02. 


1 SHUNTS 
POS ICÃO 
FUNÇÃO 


1 - 2 
DACKl 
( * ) 
JI 
2 - 3 
DACK3 


1 
1 - 2 
Selec iona DRQ l c anal 1 
( * ) 
J2 


1 
2 - 3 
Selec iona DRQ3 canal 3 


COM 
1 
Enderço do servidor 2 0 0 h 
( * ) 
J3 


) SEM 
Enderço do servidor 2 E 0 h 


J4 
COM 
Sel ec iona inter face ETHERNET 
à 
J l O 
SEM 
Não selec iona inter face ETHERNET 
( * ) 


rn 


COM 
li 
Selec iona interface CHEAPERNET 
( * ) 1 
1 
SEM 
1 
Não se lec iona inter face CHEAPERNET 


' 1 - 2 
I nter f ac e serial em 3F 8 - 3 FF ( COMl ) 
( * ) 
J l 7 
2 - 3 
I nter f ac e serial em 2 F 8 - 2 FF ( COM2 ) 


1 - 2 
I nter f ac e paralela em 3 7 8 - 3 7 F ( LPT l ) 
( * ) 
J 1 8 


1 
2 - 3 
I nter f ac e para lela em 2 7 8 - 2 7 F ( LPT2 ) 


G 


COM 
Com terminador interno instalado 


SEM 
Sem terminador interno instalado 
( * ) 


1 
1 - 2 
I RQ3 I nter f ac e de rede 
( * ) 


J2 0 
2 - 4 
IRQ4 I nter f ac e de rede 


2 - 3 
I RQS I nter f ac e de rede 


1 - 2 
I RQ4 ( COMl ) 
( * ) 
J2 1 
2 - 3 
I RQ3 ( COM2 ) 


G 


COM 
li 
Executa reset de hardware 
1 


SEM 
1 
Não executa reset de hardware 
( * ) 


1 - 2 
EPROM de Boot Remoto no endereço E O O O O ( * ) 
J2 3 
2 - 3 
EPROM de Boot Remoto no endereço DO O O O 
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1 SHUNTS li 
POS IÇÃO li 
FUNÇÃO 
1 


1 
COM 
li Modo de . vídeo HERCULES ou MDA 
1 
J2 4 
SEM 
Modo de vídeo CGA 
( * ) 


COM 
Contro l e / s tatus estendido em 2 5A e 2 5 B ( * ) 
J2 5 
SEM 
Controle / s tatus es tendido em 3 5A e 35B 


) 
1 - 2 
de E / S 
3 0 0h à 3 1Fh 
( * ) 
Acessos 
em 
J2 6 


1 
1 
2 - 3 
Acessos de E / S em 


3 4 0h 


à 3 5Fh 


1 - 2 
CLOCK DE 1 4 , 3 1 8 Mhz - Modo CGA 
( * ) 
J2 7 
2 - 3 
i 
CLOCK DE 1 6 , 2 5 7 Mhz - Modo HÉRCULES 


1 - 2 / 1 - 2 
EPROM de Boot 2 7 6 4 


J2 8 
2 - !3 / 1 - 2 
EPROM de Boot 2 7 1 2 8 


e 


J2 9 
1 - 2 / 2 - 3 
EPROM de Boot 2 7 2 5 6 
( * ) 


2 - 3 / 2 - 3 1 
EPROM de Boot 2 7 5 1 2 
1 
1 1 - 4 e 2 - 3 1 Selec iona escrita das memórias de vídeo ( * ) 
J3 0 
1 - 2 e 3 - 4 
Não selec iona esc rita na memória de vídeo 


1 - 2 
Envia ao monitor o modo do vídeo 
J3 1 
e 
L - 3 
Envia s inal terra ao monitor 
J3 2 
SEM 
l:;nvia +5V ao monitor 
( * ) 


(*) Posição Default 
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3.7.6 - DESCRIÇÃO DOS DIP SWITCHES 


DIP SWITCH ! ( ID da estação ) 


Determina o número do nó na rede correspondente a esta placa. Cada estação deve 
possuir um número diferente de ID (identificação). A codificação é feita em hexadecimal 
observando - se que a chave em ON corresponde ao bit em Q e a chave e m OFF corresponde ao 
bit em !. 


DIP SWITCH l. ( ID do servidor ) 


Configur'} o endereço no qual o terminal vai buscar o Boot Remota, ou seja o endereço 
do servidor na rede.A codificação é feita em hexadeci mal observando - se que a chave em ON 
corresponde ao bit em Q e a chave em OFF corresponde ao bit em !- 


DIP SWITCH J. 


Configura o sistema quanto ao gerenciamento de memória tanto do tipo RAM como 
EPROM. 


D I P SWI TCH 3 
) 


OFF 


I 
ON ( ver DI P SWITCH 4 ) 
1 


CH7 
ON 
) 


ON 
= EPROM de BIOS 
= 2 7 2 5 6 ( 3 2K ) 
CH8 


1 
1 
OFF 
= EPROM de BIOS 
= 2 7 6 4 ( 8K ) 
( * ) 
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As demais chaves configuram a posição do início do banco de memória expandida (EMS) 
no sistema. 


CH4 
CH3 


ON 
--- 


- 
ON 
ON 


ON 
ON 
OFF 


ON 
ON 


., 


OFF 


OF:" 
,._ ... 
- - 
OFF 
ON 


o;; 
OFF 
OFF 


ON 
OFF 
OFF 


ON 


- - 
VUI 


OFF 
ON 
ON 


OFF 1 ON 
OFF 


OFF 1 ON 
OFF 


OFF 
OFF 
ON 


DIP SWITCH .1 


O I P SWITCH 3 


CH2 
I níc io do banco de memória EMS 


ON 
c o o o o 


OFF 
C4 0 0 0 


ON 
C 8 0 0 0 


OFF 
eco o o 
( * ) 


ON 
00 0 0 0 


OFF 
04 0 0 0 


ON 
08 0 0 0 


OFF 
OC O O O 


ON 
E O O O O 


OFF 
E4 0 0 0 


ON 1 
E 8 0 0 0 
1 


OFF 
ECO O O 


1 


ON 
F O O O O 


Configura o sistema quanto existência ou não do coprocessador aritimético 8087, da 
quantidade de memória RAM, do número de drives, do tipo da controladora de vídeo e da 


frequência de operação. 
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DI P SWI TCH 4 


ON 
= Au sênc ia do coproces s ador 
( * ) 
CH l 
OFF 
= Presença do coproces sador 


D I P 3 
D I P4 


MEM S I ST 
RAM D I SK 
EMS 
CH6 
CH3 
CH2 


OFF 
OFF 
OFF 
2 5 6K 
o 
o 


OFD 
OFF 
ON 
5 1 2K 
o 
o 


CH2 
OFF 
ON 
OFF 
6 4 0K 
1 2 8K 
o 


OFF 
ON 
ON 
6 4 0K 
3 8 4 K 
o 
e 
ON 
OFF 
OFF 
6 4 0K 
3 8 4 K 
o ( * ) 


CH3 
ON 
OFF 
ON 
6 4 0K 
3 8 4 K 
o 


i 
ON ) 
ON 
OFF 
6 4 0K 
1 
3 8 4 K 
1 0 2 4 K 1 


ON 
ON 
1 
ON 
li 
6 4 0K 
1 
3 8 4 K 
2 0 4 8K 


D I S POS I T IVO o 
D I SPOS I T IVu 
l 
T .l rv vA CONTROLADORA 


ON 
ON 


) 
EGA 
CH4 


1 
1 


e 
ON 
OFF 
CGA ( 8 0 col ) 
( * ) 
CHS 
OFF 
ON 
1 
CGA ( 4 0 col ) 
1 


. 


OFF 
OFF 
1 
HÉRCULES ou MDA 
1 


D I SCO 
o 
DI SCO 
1 
NÚMERO DE DRIVES 


ON 
ON 
CH6 
1 DRIVE 
( * ) 


e 
ON 
OFF 
2 DRIVES 
CH7 
OFF 
ON 
3 DRIVES 


OFF 
OFF 
4 DRIVES 


ON 
= CLOCK de 1 0 Mhz ( TURBO ) 
( * ) 
CH8 
OFF = CLOCK de 4 , 7 7 Mhz ( NORMAL ) 


- 5 1 - 


- 
C P lI 1 0 - 


3.8 - C.AR T ÃO CPU 10 


Este 
cartão 
constitui o módulo princi pal do MF 86, 
se n d o re spon sá vel 
por 
todo 
gerenciamento e controle do sistema. 


O seu processamento é feito pelo microprocessador 8086 de 16 bits que é compat ível com 
o 
conjunto de instruções do microprocessador 8088 utilizado nas CPUs PC / X T con venc ionais. 
Sendo que o microprocessador 8086 opera 16 bits de dados em cada acesso, aumentando assi m a 
performace do equipamento. 


A CPU 10 apresenta inovações de caráter tecnológico através da utilização do "Chip Set" 
82C1 00 da CHIPS & TECNOLOGIES na qual equivale basicamente urna "placa mãe " 
PC / XT, 
que comporta os seguintes ítens: 


) 


.operação com dois clocks distintos (10MHz / 4 .77MHz) 
.gerador de clock compatível com 8284 
.controlador de barramento compatível com o 8288 
.controlador de DMA compatível com o 8237 
.controlador de interrupção compatível com o 8259 
.controlador de temporização compatível com o 8254 
.controlador programável compatível com o 8255 
.interface de teclado 
.gerador de paridade e "checking" de me mória R A M 
.controlador de . é mória para sistemas padrão E . M .S . 
. acesso direto de 1 6 bits à memória RAM 
.opera e m 10!\íHz com zero wait state 


Outras inovações importantes incorporadas nesta placa são: 


.controladora de discos flexíveis 
. 
. controladora de vídeo padrão CGA . 
.interface para disco padrão IDE . 
.interface paralela padrão CENTRONICS 
.duas interfaces seriais tipo RS - 232C 
.relógio de te mpo real 
.soquete para EPROM de Rede local 
.suporta microprocessador 8086 V30 


A CPC 1 0 possui 4 bancos de mémoria formados por 8 chips de 25 6K x 4bit e 4 chips 
de 256K x lbit, constituindo a memória do sistema. Possui 2 chips 64K x 4bits referente a 
controladora de \"ídeo padrão CGA. 
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3.8. 1 - CARACTER/S TJCAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de I6 bits: 8086 - I ou 80C86 - 1 ou 8086 - V 30 


- Coprocessador opcional: 8087 - I 


- Velocidade de processamento de 4,77 ou l OMhz, comutáveis via teclado. 


- Chips de memória RAM de 80 ns (traço 8) 


- Memória RAM até I Mbytes 


- Duas meml ias EPROM de até 32 K bytes como BIOS. 


- Permite a utilização de BIOS DE REDE de até I6 K bytes 
- Faixa de Endereçamento: (DOOOOH - DFFFFH) 
(832 - 896 K bytes) 


- 3 slots de expansão idênticos. 


- Trava de ga \1inete via chave mecânica. 


- Interface para alto - f alante . 


- 2 Interfaces seriais assíncronas Padrão RS232 - C 


- Faixa de Endereçamento de I/0: 2F8H - 
2FFH como COM2 
3F8H - 
3FFH como COM I 
- Interrupções: IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COMI 


- Interface paralela Padrão Centronics 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 278H - 
27FH como LPT2 
378H - 
37FH como LPTI 
- Interrupção: IRQ7 


- 
Interface para 2 UDFs (Unidade s de Discos Flexíveis) de 5'< 
• 
ou 3Y2 
" densi dade dupla 
ou alta 


- Faixa de Endereçamento de I /O: 3FOH - 
3FFH 
- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2 /DACK 2 
- Transferência de dados para a s UDFs de 250Kbits/s o u 500Kbits/ s 
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- Utilizaçao do "chip - set" 82C100. 


- Controladora de Disco Rígido l.D.E. 


- Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H - CFFFFH) 
(820 - 831 K bytes) 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 320H - 323H 
- Interrupção: IRQ5 
- Canal de DMA: DRQ3/DACK3 
- Controle de apenas uma unidade Winchester l.D.E. 
- Opera no modo M.F.M. 
- Transferência de dados de 5 Mbits/s. 
- N2 do "Interleave" adotado: 3 


- Controladora de Vídeo padrão CGA 


- 32 K bytes de RAM dinâmica. 
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H - BFFFFH) 
(736 - 768 K bytes) 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3DOH - 3DFH 
- "Chips" RAM: - dois de 64K x 4bit ( 4464 - 12) 
- Utilização do circuito integrado MC3 - 5 100. 
- Utilizaçãc, >do controlador 6845. 
- Possibilidade para eliminação 
do e feito 
"Flicker" 
durante a rolagem de tela ("Scroll"). 


- Permite uma escolha entre 3 conjuntos de caracteres no 


video: 


- MICROTEC 
- BRASCII 
- ASCII 


- Interface de Relógio de Tempo Real 


- Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e 
não prevê ano bissexto. 
- Relógio no formato de 24 horas. 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 240H - 25FH 
- Alimentado por bateria de lithium de 3V. 
- Utiliza o CI 58167. 
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3.8.2 
- DI.NJRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP- SWJTCHES E CONECTORES 


A 
B 


:; 5 a'.Di 
S5 


s 7 Ç·Jl;)aj 
SB 


S13 
Sl4 


i ;-- 


!cNI5 CNI 7 
1 


--'--'- 


A 
B 


- s s - 


- 


SWI 


r-: r===:-: 


Í37C55 


_,,IL.;;; r.;.u< ·· 


íB 
1 1g 
1 i 
t jg 
: !:J 


' " 


i I> 


, , 
1; 


r- 
r 
r 


!:· 
[ 
r 
e 


[ 


CN14 


A 
B 


er 
kl10 


S9 
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3.8.3 
- DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A ( * ) 
Terra lógico isolado do chas s i s 
S l 
B 
Terra lógico em curto com chas s is 


A ( * ) 
COM- 1 pino 1 ( DB- 2 5 ) isol ado do cha s s i s 
S2 
===· 


B 
COM- 1 pino 1 ( DB- 2 5 ) em curto c / chas s is 


A ( * ) 
COM- 2 pino 1 ( DB- 2 5 ) isolado do cha s s i s 
S 3 
B 
COM- 2 pino 1 ( DB- 2 5 ) em curto c / c has s is 


S4 
A ( * ) 
RESERVADO 
( deve permanecer na pos ição ) 


S5 
B ( * ) 
RESERVADO 
( deve permanecer na pos ição ) 


A ( * ) 
Não rea l i z a o reset por , hardware 


S6 


B 
Rea l i z a o reset por hardware 


S7 
A ( * ) 
RESERVADO 
( deve permanecer na pos iç ão ) 


A ( * ) 
Selec iona tipo de EPROM 2 7 \ 2 8 
S8 
B 
Selec iona tipo de EPROM 2 7 2 5 6 


A ( * ) 
Controladora de Vídeo " on-board " sem f l icker 
S9 
B 
, Control adora de Vídeo " on-board " c om f l icker 


S l O 
A ( * ) 
RESERVADO 
( deve permanecer na pos ição ) 


A ( * ) 
Habi l ita Controladora de Disco Flexível 


S l l 
B 
Desabil ita Control adora de Disco Flexível 


A 
Habi l ita Interf . do Re lógio de Tempo Real 
S l 2 
B ( * ) 
Des abi l ita I nter f . do Relógio de Tempo Rea l 


A ( * ) 
Habi l ita Control adora de 
Vídeo 
" on-board " 
S l 3 
B 
Des abi l ita Contro l adora de Vídeo " on-board " 


(•) posição "default" 


- 56 - 


• C P U 1 0 - 


A 
Hab i l ita I nter f ace I . D . E . " on board " 
S l 4 
B ( * ) 
Des abi l i ta I nter f ace I . D . E . " on board " 


A( * ) 
Hab i l ita EPROM de Rede Local 
S l 5 
B 
Des abil ita EPROM de Rede Loca l 


A( * ) 
Se l ec iona EPROM t ipo 2 7 6 4 
para Rede Loca l 
S 1 6 
B 
Se l ec iona EPROM t ipo 2 7 1 2 8 para Rede Loca l 


S 1 7 
' A ( * ) 
RES ERVADO 
( deve permanecer na pos ição ) 


A ( * ) 
Ve l oc idade NORMAL das UDFs 
S l B 
B 
Ve loc idade DUPLA das UDFs 


(•) posição "default" 


O BSERVAÇÕES: 


- As seguintes interfaces não são montadas nesta revisão: 
.Interface de Winchester IDE 
.Interface Serial COM - 2 
.Interface d e Relógio d e Tempo Real 
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3.8.4 
- DESCRIÇÃO DOS DIP SWITCHES 


D E s C R I Ç Ã o 
D O 
D I P - 
S W I T C H 
s w 1 


CHAVE 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


ON ( * ) 
Habil ita COM- 1 


1 


OFF 
Des abil ita COM- 1 


ON ( * ) 
Des abil ita COM- 2 
2 
OFF 
Habil ita COM- 2 


. 


ON 
3 
( * ) 
I nterrupção I RQ4 ( COM- 1 ) Habil itada 


OFF 
I nterrupção I RQ4 ( COM- 1 ) Des abilitada 


ON 
I nterrupção I RQ 3 ( COM- 2 ) Habil itada 
4 
OFF ( * ) 
I nterrupção I RQ3 ( COM- 2 ) Des abil itada 


ON ( * ) 
Habi l ita I nter face Paralela ( LPT ) 
5 
r===- 


OFF 
Des abi l ita I nter face Para l e l a 


) 
( LPT ) 


ON ( * ) 
Nome ia I nter face Para l e l a c omo LPT l 


6 
OFF 
Nomeia I nter f ace Paralela c omo LPT2 


ON ( * ) 
I nterrupção I RQ? - LPT 
Habi l itada 
7 


' 
) 


OFF 
I nterrupção I RQ7 - LPT 
Des abil itada 


8 
ON ( * ) li RESERVADO - Não ut i l i z ado 


(*) posição "default" 
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D E s c R I Ç Ã o 
D O 
D I p - 
s w I T C H 
s w 2 


CHAVE 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


2 
1 
Tipo da U . D . F . na Unidade ( B ) 


1 
ON 
ON 
U . D . F . 
3 6 0 
Kb - 
5 
( * ) 


e 
OFF 
ON 
U . D . F . 
7 2 0 
Kb - 
3 


2 


ON 


OFF 
U . D . F . 
1 . 2 
Mb - 
5 


OFF 
OFF 
U . D . F . 
1 . 4 4 Mb - 
3 


4 
3 
Tipo da U . D . F . na Unidade ( A ) 


3 
1 
ON 
ON 
U . D . F . 
3 6 0 
Kb - 
5 
( * ) 


e 
OFF 
ON 
U . D . F . 
7 2 0 
Kb - 
3 


4 
ON 
OFF 
U . D . F . 
1 . 2 
Mb - 
5 


OFF 
OFF 
U . D . F . 
1 . 4 4 Mb - 
3 


J 
6 
5 
Tipo de Controladora de Vídeo 


) 


5 
ON 
ON 
Colorida 8 0 X 2 5 ( CGA ) 
( * ) 


e 
OFF 
ON 
Monocromático 8 0 X 2 5 ( MOA) 


6 
ON 
OFF 
Colorida 4 0 X 2 5 ( CGA ) 


' ) 


:::::-F 1 
OFF Sem monitor de vídeo ou ( EGA/VGA ) 
1 


ON 
Des abil ita PARI DADE 
( * ) 
7 


1 


OFF 
Habi l ita 
PARI DADE 


1 
ON 
( * ) 
" C lock " I ni c i a l - ALTO 
- 
( l OMHz ) 
( * ) 1 
8 
1 
1 


OFF 
" C lock " I nic ial - BAI XO - 
( 4 . 7 7MHz ) 


(*) posição "default" 
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D E S C R I ç Ã o 
D O 
D I p - 
s W I T C H 
s w 3 


CHAVE 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


1 
3 
1 
2 
1 
1 
Memória EMS e ROMTEST 


OFF 
OFF 
OFF 
EMS Des ab . 
1 
OFF 
OFF 
ON 
EMS Desab . Teste com Menu ROMTEST 
e 
OFF 
ON 
OFF 
EMS Des ab . Teste sem Menu ROMTEST 
2 
OFF 
ON 
ON 
EMS Des ab . RESERVADO 
e 
) 
ON 
OFF 
OFF 
EMS Habi l . End . DO O O OH I /O 2 6 8H 
3 
ON 
OFF 
ON 
EMS Habi l . End . E O O O OH I /O 2 6 8H 


ON 
ON 
vFF 
EMS Habi l . End . DO O O OH I /O 2 0 8H 


' 
ON 
ON 
ON 
EMS Habi l . End . E O O O OH I /O 2 0 0;; , J 


ON 
Habi l ita Logot ipo MICROTEC 
( * ) 
4 


) 
OFF 
Desabi l ita Logot ipo 


\ 


6 
1 
5 
1 Seleção de " WAI T-STATES " 


G 


o " wait " de memória " on-board " 
ON ( * ) 
1 "wait " de memória 
4 " wait " de I /O 


o " wait " de memória " on-board " 
ON 
OFF 
1 " wait " de memória 
1 " wait " de I /O 


OFF 
ON 
2 " wait " de memória 
4 " wait " de I /O 


OFF 1 


OFF 1 


2 "wait " de memória 
2 " wait " de I /O 


ON 
Tipo do Process ador 8 0 8 6 - 1 0 
( * ) 
7 
OFF 
Tipo do P rocess ador 8 0 8 6 V3 0 


ON 
B I OS informa presença de UDF ( * ) 
8 
OFF 
B I OS informa ausenc i a de UDF 


( * ) posição "default" 
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3.8.5 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
1 
DESCRIÇÃO 
1 


CN l 
Barra de Pinos 
Sa ída de Vídeo RGBI 


CN2 
DB0 9 ( fêmea ) 
Sa ída de Vídeo RGBI 


CN3 
DB2 5 - 
DUPLO 
I nter face Paralela e Seria l 
( macho e fêmea ) 


CN4 
Barra de Pinos 
Tec l ado 
( não uti l i z ado ) 


CN5 
) 
DIN 
T:::::- :!.:do 


CN6 
Barra de pinos 
Hab i l itação de Tec l ado 


CN7 
Barra de pinos 
RESERVADO 


CNB 
Barra de pinos 
I nter f ace Seria l ( COM- 2 ) 


CN9 
Barra de pinos 
I nter f ace Paralela e Ser i a l 
( opic iona l CN 3 ) 
( não montado ) 


I 


1 
1 
CNl O 
Barra de pinos 
Al imentaç ão ( não montado ) 


) 


CN l l 
Barra de pinos 
Al imentaç ão 


CN1 2 
Barra de pinos 
I nter f ace para Winchester I DE 


CN 1 3 
Barra de pinos 
LED do " Dr ive Select " I DE 


' 


CN 1 4 1 Barra de pinos li Disco F lexíve l 
1 


CN 1 5 
Barra de pinos 1 LED Power 
1 


CN 1 6 
Barra de pinos 1 LED Frequênc ia 
1 


CN 1 7 
Barra de pinos 
Bateria 
Externa 
do 
Re lógio 
de 
Tempo Rea l 


CN 1 8 
Barra de pinos l Al to-Fa l ante 
1 


- 
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3.9 
- CAR TÃO CPU 11 


Este cartão constitui o módulo principal do MF486 ou MF486T, sendo responsável por todo 
gerenciamento e controle deste equipamento. 


Sua capacidade física de memória RAM é de 8 Mbyte, dos quais 640 K bytes de memória 
real e 384 K bytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se 
houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória 
RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM. 


O cartão CPU 1 1 possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOGIES e da OPTI, 
também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. 
Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão. 


Grande parh> de sua configuração encontra - se a nível de software através do "setup" de 
sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS . 
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3.9.1 
- CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS 


· Microprocessador de 32 bits: 80486 - 25 . 
. gerenciamento de memória virtual e paginada 
.memória cache interna de 8 K bytes 
.coprocessador interno 80387 


· Coprocessador opcional WEITEK 4 1 67 - 25 intalado através do cartão M MC. 


· Velocidade única de processamento de 25 MHz. 


- Memória RAM de 80 ns (traço 8) 


· Até 2 bancos de 32 bits (máximo de 8 Mbytes "on - board") 
sendo os b mcos O e 1 compostos por memórias tipo: 
.SIMM 256K x 9bits ou SIMM lM x 9bits 


- Expansão de memória "on - board": 
.2 Mbyte (bancos O e 1 · memória SIMM 256K x 9bit) 


.4 Mbyte (banco O 
- memória SIMM 
lM x 9bit) 
.8 Mbyte (bancos O e 1 - memória SIMM 
lM x 9bit) 


- 9 slots de expansão, sen do: 
.1 de 8 bits 
.6 de 16 bit'> 
.1 Slots de 32 bits para expansão de memoria - cartão MEM9 
.1 Slot para CACHE secundário e coprocessador WEITEK> 4167 através do cartão MMC. 


- Interface para alto - falante. 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável. 


- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica. 


- Dimensões da placa padrão "baby board". 
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3.9.2 
- DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES REV. 1 


MÓDU L O 


M E M 9 .._, 
--1--=--="'--==---íl--f"'l--H+- 


íl 
íl íl 


O C N 4 


S 4 
ss . 


A 
B 
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C N 3 


MÓDU L O 


MMC 
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3.9.3 
- DIKiRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES REV.2 


íl 
CN8 


ÜCN4 
[ill]ª 
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• 


:,DULO 
•,1MC 
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3.9.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REV.1 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Control . de vídeo color ida 
S l 
B 
Control . de vídeo monocromática 


ON ( * ) 
Conecta bateria interna 
S2 


) 
OFF 
Desconecta bateria interna 


S3 
S 3 
S 4 
... e: 
S 6 
Habil ita Cache Externo 
....,.., 


S4 
ss 
A 
A 
A 
A 
cache externo não instalado ( * ) 
S6 
A 
B 
B 
A 
cache externo instal ado 


3.9.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REV.2 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 
> 


A 
( * ) 
Control . de vídeo c olorida 
S l 
1 
1 


B 
Control . de vídeo monocromática 


A 
( * ) 
Terra lógico isolado do chas s i 
S2 
1 
1 


B 
Terra lógico em curto c om o chas s i 


ON ( * ) 
Conecta bateria interna 
S 3 
OFF 
Desconecta bateria i nterna 


S4 
S4 
s s 
S 6 
S 7 
Habil ita Cache Externo 
ss 
S 6 
A 
A 
A 
I 
A 
cache externo não instalado ( * ) 
S 7 
A 
B 
B 
A 
cache externo insta lado 


(*) Posição Default 
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3.9.6 - CONFIGURAÇÃO DO SETUP DO SIS TEMA 


CONF IGURAÇÃO 
MÓDULOS 
MEMÓRIA BÁS I CA 
MEMÓRIA ESTENDI DA 
ON BOARD 
S IMM 


2Mbytes 
8 
X 2 5 6Kb 
6 4 0Kb 
1 0 2 4 Kb 


4Mbytes 
4 
X lMb 
6 4 0Kb 
3 0 7 2Kb 


8Mbytes 
8 
X lMb 
6 4 0kb 
7 1 6 8Kb 


3.9.7 - DESCRIÇt40 DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CNl 
Barra de pino- 
.... - +- = ...-; "' 1"0rna 
-- - 
- - 


CN2 
D I N 
Tec l ado 


CN3 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


) 
1 
1 
CN4 
Barra de pinos 
Alto-Fal ante 


) 


CNS 
Barra de pinos 1 Power On / Trava do Tec l ado 
1 


CN6 
Barra de pinos 
Reset 


CN7 
,.., _ - - - 
de pinos == rl Frequênc ia 
.... <A 


CN8 
Barra de pinos 
Reservado 


J 
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3. 10 
- CARTÃO CPU 1 1 SX 


Este cartão constitui o módulo principal do MF486 SX, sendo totalmente compatível com o 
módulo CPU 1 1 do MF 486. As diferenças entre a CPU l l DX e a CPU 1 1 SX são: 


- substituído o 80486DX - 25 pelo 80486SX - 20 através do módulo PAQ SX. 


- substituído o cristal principal de 50 MHz para 40 MHz. 


Sua capacid<tde física de memória RAM é de 8 Mbytes, dos quais 640 Kbytes de memória 
real e 384 K bytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se 
houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória 
RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM. 


O 
cartão 
CPU 1 1 SX possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOG IES e da 
OPTI, também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do 
cartão. Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o 
cartão. 


Grande parte de sua configuração encontra - se a nível de software através do "setup" de 
sistema ou do "sefup" de hardware localizados em BIOS. 
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3.10.1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 32 bits: 80486SX - 20 . 
. gerenciamento de memória virtual e paginada 
.memória cache interna de 8 Kbytes corno no 80486DX 
.não possui coprocessador interno 80387 corno no 80486DX 


- Coprocessador opcional WEITEK 4167 - 25 instalado através do cartão MMC. 


- Velocidade única de processamento de 20 MHz. 


- Memória RAM de 80 ns (traço 8) 


- Até 2 bane s de 32 bits (máximo de 8 Mbytes "on - board") 
sendo os bancos O e 1 compostos por memórias tipo: 
.SIMM 256K x 9bits ou SIMM lM x 9bits 


- Expansão de memória "on - board": 
.2 Mbyte (bancos O e 1 - memória SIMM 
.4 Mbyte (banco O 
- memória SIMM 
.8 Mbyte (bancos O e 1 - memória SIMM 


- 9 slots de expansão, sendo: 
.1 de 8 bits 
.6 de 16 bitl 


256K x 9bit) 
lM X 9bit) 
lM x 9bit) 


.1 Slots de 32 bits para expansão de memona - cartão MDM9 
.1 Slot para CACHE secundário e coprocessador WEITEK 4167 através do cartão MMC. 


- Interface para alto - falante. 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável. 


- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica. 


- Dimensões da placa padrão "baby board" . 
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3. 10.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 


MÓDULO 


M EM9 -.:::::- 
!--íl----f"H-1-+- 


íl 
íl íl 
C N 8 


A 
B 


- 6 7c - 


S o q u e t e o 


p / PAQSX 


CR ISTAL 40 MHz 


MÓDULO 


MMC 
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3.10.3 - DESCRIÇÁO DOS SHUNTS 


D 
E 
s 
c 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 1 Contro l . de vídeo colorida 
S l 
B 
li Contro l . de vídeo monocromática 


A 
( * ) 
Terra lógico isolado do c has s i 
S2 


) 
B 
Terra lógico em curto com o c has s i 


ON ( * ) 
Conec ta bateria interna 
S3 


) 
OFF 
Desconecta bateria i nterna 


S4 
E] S 6 
S 7 1 
Hab i l ita Cache Externo 
ss 
S 6 
A 
A 1 
c ac he externo não instalado ( * ) 
S7 
] B 
B 
A 1 
c ac he externo insta l ado 


, 


(*) Posição Default 


3.10.4 - CONFIGURAÇÁO DO SETUP DO SIS TEMA 


CONFIGURAÇÃO 
MÓDULOS 1 


MEMÓRI A BÁS I CA 
MEMÓRIA ESTENDI DA 
ON BOARD 
S IMM 


2Mbytes 
8 
X 2 5 6Kb 
6 4 0Kb 
1 0 2 4Kb 
1 


4Mbytes 
4 
X lMb 
6 4 0Kb 
3 0 7 2Kb 
1 


8Mbytes 
' 8 
X lMb 
6 4 0 kb 
7 1 6 8Kb 
1 
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3. 10.5 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


L 


CONECT . 
TIPO 
DESCRIÇÃO 


CNl 
Barra de pinos 1 Bateria Externa 


1 
CN2 
1 
DIN 
':'::.::. :.:..do 
1 
CN3 
1 Barra de pino e: 
Fnnte de Al imentação 


CN4 
Barra de pinos 1 Alto-Falante 


CNS 
>Barra de pinos 
Power On / Trava do Tec lado 


CN6 
Barra de pinos 
Reset 


CN7 
Barra de pinos 
Led de Frequênc ia 


1 
CNB 
1 Barra de pino e: 
:::- .:,rvado 


- 


- 
6 7 e - 


.- ) 


) 


- 
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3.10.6 - MÓDULO P AQ SX 


O módulo P AQ SX foi projetado para ser utilizado com o módulo CPU 1 1 para 
possibilitar a instalação do microprocessador 80486 SX. 


A PAQ SX possui dimensões reduzidas incorporando o microprocessador 80486 SX e um 
soquete PGA de 168 pinos para ser acoplado no lUgar do 80486 DX da CPU 1 1 . 


A única diferença entre os microprocessadores 80486 DX e 80486 SX, é a ausênia do 
coprocessador interno. A função de 3 pinos também foram alterados, fazendo - se necessário 
deste modo, a utilização do módulo PAQ SX para a perfeita interação com o módulo CPU 1 1 . 


3.10-7 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS CONECTORES 


c 1 C). CT? 0.3 
C7 
0 
SOQUE T E 
o. 


PGA 


) G 
1 


CH I 
c==:i C I S 


C9 
BOt 
ti 1 
1 0 
6 
CQ 


2 !!!! Q o 
PAQSX 
.- 
MAF 
1 1 1 1 
ü 


/ ílR2 


REV. 0 1 
"' 


05/9 1 
u 
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ey.c1 eycs 
cs 


+ 


80486 sx 


- 


C 1 6 
C l 7 ©IH 


c:D 
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3.9.8 
- INSTALAÇÃO DO MÓDULO P AQ SX 


R EB ITE FlXADOR 


ISOl.N(l'E P /P>!JSX 1 



BAAf, \ DE PINO PCA 1 68P 


SOQUETE PGA 1 68P 
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3.11 - C.AR T ÁO CPU 16 


Este cartão constitui o módulo principal do MF286S, sendo responsável por todo o 
gerenciamento e controle deste equipamento. 


O cartão CPU 16 possui controladores dedicados VLSI, o que aumenta a confiabilidade do 
sistema e reduz significativamente o número de componentes resultando numa placa de 
dimensões reduzidas menores ainda que o padrão "baby -boad". Por serem componentes de 
construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão. 


A CPU16 possui previsão para dois bancos com 16 bits de memória RAM dinâmica local, 
onde cada banco é composto por dois módulos de memória SIMM de 9 bits (8 para dados e 1 de 
paridade), ou 4 memórias DIP 44256. A capacidade de meória on -board é de até 4 Mbytes, 
sendo que do )112 mega byte, são utilizados apenas 640 Kbytes e o restante (384 Kbytes) é 
reservado para o shadow bios da controladora de vídeo e da CPU, fazendo com que as rotinas 
de BIOS sejam executadas mais rapidamente. 


3.11.1 - C.AIUCTERíSTIC.AS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 16 bits: 80286 - 16 encapsulado em PLCC. 


) 


- Coprocessador opcional : CX82S87. 


- Velocidade de processamento de 8 ou 16 MHz, comutáveis via teclado. 


<CTRL> + <ALT> + \ (não característica própria do equipamento, ver BIT 159/91 ) . 


- Chips de memória RAM podem ser do tipo DIP 44256 - 8 ou SIMM de 256K ou lM 
traço 8. 


- 7 slots de expansão, sendo 2 de 8 bits e 5 de 16 bits. 


- Interface para alto- falante. 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável 


- Jumper para geração de reset por hardware. 


• 67h 
• 


) 


- 
C P U 1 6 - 


3.11.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 


B a n c o S I MM 1 
- 


Ba n c o S I MM O 
-­ 


' 


B a n c o D I P J 


- 
lv::l 


ô 


La n c o D I P 1 
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3. 11.3 - DESCRIÇÁO DOS SHUNTS 


) 


D 
E 
s 
c 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


1 SHUNT li 
POS IÇÃO 
1 
FUNÇÃO 


COM 
S i s tema resetado 
JP l 


1 
1 
SEM 
Func ionamento normal 
( * ) 


COM 
Veloc idade f ixa em 1 6Mhz 
JP4 


) 
SEM 
Ve loc idade comutáve l por tec lado 
( * ) 


1 
1 COM 2 
1 Vídeo monoc romático 
JP 6 
2 COM 3 
Vídeo co lorido 
( * ) 


B 


1 COM ? 
Coproces s ador 
s ínc rono ( 8 0 2 8 7 ) 


2 COM 3 
Coproce s s ador 
as s íncrono ( 8 0 2 8 7 XL ) ( * ) 


3. 11.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


1 CONECT . li 
T I PO 
li 
DESCRI ÇÃO 
1 


KB l 
DIN 
1 Tec lado 
1 


JP3 
Barra de pinos 1 Led de Power On e trava do tec lado 1 


PS 1 , PS2 
Barra de pinos 
Fonte de Al imentação 


JPL 
õai. ra de pinos 1 Al to-Fal ante 
1 


JP8 
1 Barra de pinos li Bateria Auxi l iar Externa 
1 
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3.11.5 - BANCO DE MEMÓRIAS DIP (detalhe) 


Ban c o O 


( * ) O s c h i p s d e p a r i d ad e n ã o s ã o m o n t ad o s 


3. 11.6 - TABELA DE CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA 


li 
BANCO O 
li 
BANCO 1 


11 
11 
11 
11 
r-- 
F 
D I P 44256 S I MM 2 56 S I MM l M D I P 442 56 S I MM 256 1 


S I MM lM 


li 


* * * 
1 
li 
1 
1 
1 


* * * 1 
1 


* * * 
* * * 


* * * 
* * * 


* * * 


li 
* * * 
* * * 


* * * 
1 
1 
1 


* * * 1 
!I 


* * * 
1 
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MEMÓR I A li 
TOTAL 


5 12 K 1 11 


l M 
1 


l M 


2 , 5M 


5 1 2 K 


l M 


l M 


2M 


4M 
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3.12 - C.ART ÃO CPU 15 


Este cartão constitui o módulo principal do MF386 SX Cache e do MF386 SX Net com uma 
performance superior em função da sua memória CACHE e frequência de operação de 25 MHz. 


Sua capacidade física de memória RAM é de 16 MBytes utilizando - se módulos de memória 
SIMM de 9 bits sendo acessados em modo paginado e possibilidade em modo interleave também . 
Este módulo possui uma única EPROM BIOS de 64 KBytes, porém seu conteúdo pode ser 
copiado para a "shadow bios ram" sendo lida em 16 bits e em alta velocidade. De forma análoga, 
o conteúdo do BIOS das placas de vídeo padrão EGA ou VGA pode ser copiado para a "shadow 
vídeo ram". 


O cartão CPU 15 possui controladores dedicados VLSI, o que aumenta a confia bili da de do 
sistema e redu) significativamente o número de componentes resultando numa placa de 
dimensões 
reduzidas padrão "baby -board". Por serem componentes de 
construção 
MOS, 
necessitam de cuidados ao se manusear o cartão. 


Grande parte de sua configuração encontra - se a nível de software através do "setup" de 
sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS da AMI (American Megatrend Inc.). 


3.12.1 - C.AR.AC'.f ERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 32 bits: 80386SX -25 (AMD/lntel) 


> 


- Coprocessador opcional : 83S87 - 25 (Cyrix) ou 80387SX - 16 (Intel) 


- Velocidade única de processamento de 25 MHz. 


- Memória CACHE Secundária "on -board" cujo tamanho deve ;;er de acordo com tamanho 
da memória RAM do sistema. 


- Módulos SIMM de 80 ns (traço 8): 256K x 9bits, lM x 9bits ou 4M x 9bits. 


• Até 4 bancos (8 módulos SIMM) de 16 bits chegando a 16 MBytes "on - board" com 4 
módulos_de 4M x 9bits. 


- 8 slots de expansão, sendo: 
. 2 de 8 bits 
. 6 de 16 bits 


- Interface para alto - falante. 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria externa. 


- Dimensões da placa padrão "baby board" . 
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3.12.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 
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3.12.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


SHUNTS DE CONFIGURAÇÃo GERAL DO SISTEM 


SHUNT 
POSIÇÃO 
FUNÇÃO 


1 -2 
Reseta os dados da RAM CMOS 
J3 
2-3 C*> 
Operação norma l 


1 -2 
Se leção do SYSCLOCK e111 1 6 MHz 
J8 
2-3 C*> 
Seleção do SYSCLOCK e• 6,66 MHz 


COll shunt 
Selec i ona ve loci dade do si stema e• 8"Hz 
J9 
sn shunt C*> 
Se lec i ona ve loci dade do s i stema e• 25MHz 


) . 


COll shunt C*> 
Cont ro ladora de vfdeo color i da 


J10 
se• shunt 
Cont ro ladora de vfdeo .anocrolllát i ca 


COll shunt C*> 
to-processador 80387sx-1 6 INTEL 


J1 1 
se• shunt 
to-processador 83S87-25 CYRIX 


coa shunt 
Reseta de ha rdwa re do s i stema 


J15 
se• shunt C*> 
Operação nor11a l 


SHUNTS DE CONFIGURAçÃo E OTI"IZAçÃo DA "epIA CAatE 


Conf i guração dos shunts da 
RA" TAG 
T i po da memór i a 
A qtde . 
de 
emór ia 
CACHE 
llell6r ia CACHE 
CACHE 
Talllánho 
i nsta lada na CPU1 5 ( 1 6K, 32K 


do CACHE 
ou 641<) depende da qtde . de 
J4 
JS 
J6 
J7 
U1 9 
Banco O 
Banco 1 
ell6ri a 
RA" 
d i nl•i ca "on- 
U1 5 , U16 
U17,U18 
-boardM . 


sn shunt 
sn shunt 
1 -2 
1 -2 
81( X 8 
8K X 8 
nenhum 
16 ICB 
DRAM "on-board" até 
4115 C*> 


sem shunt 
C011 shunt 
1 -2 
2-3 
8K X 8 
8K X 8 
8K X 8 
32 
DRAM "on-board" até 
8"8 


C011 shunt 
sn shunt 
2-3 
2-3 
32K X 8 
32K X 8 
nenhu111 
64 ICB 
DRA" "on-board" até 16118 


CONFIGURAçÃo DE llEltÕRIA •ON-BOARD• 


· BANCO O 
BANCO 1 
BANCO 2 
BANCO 3 
SI"M1 /SIMM2 
SIMM3/SIM"4 
SIMM5/SIMl16 
SIMM7/SIM"8 
TOTAL 


2 X (2561< X 9) 
2 X C256K X 9) 
nenhu111 
nenhu• 
1 " 
2 X (2561< X 9) 
2 X C256K X 9) 
2 X C256K X 9) 
2 X C256K X 9) 
2" 
2 X C1M X 9) 
nenhum 
nenhu• 
nenhu• 
2M C*> 
2 X C256K X 9) 
2 X (2561< X 9) 
2 X ( 1 M X 9) 
nenhu111 
3M 
2 X (1M X 9) 
2 X C1M X 9) 
nenhu• 
nenhu• 
4" 
2 X (2561< X 9) 
2 X (2561< X 9) 
2 X C1 M X 9) 
2 X C 1 M X 9) 
5M 
2 X C1M X 9) 
2 X (1M X 9) 
2 X C1 M X 9) 
nenhu• 
6" 
2 X (1M X 9) 
2 X C 1M X 9)- 
2 X C1 M X 9) 
2 X C 1M X 9) 
8" 
2 X C256K X 9) 
2 X C256K X 9) 
2 X C4M X 9) 
nenhu• 
9" 
2 X C1M X 9) 
2 X C4M X 9) 
nenhu111 
nenhu• 
1°" 
2 X C1M X 9) 
2 X (1M X 9) 
2 X (4M X 9) 
nenhu• 
12" 
2 X (4" X 9) 
2 X C4M X 9) 
nenhu111 
nenhu• 
16" 


(•) Posição Dcfault 


- 
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3.12.4 
- DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECTOR 
TIPO 
FUNÇÃO 


J1 
DIN 
Tec lado 


J2 
BP 1x4v 
Bateria externa 


J12 
BP 1x5v 
Power On 
Trava de tec lado 


J13 
BP 1 x4v 
A lto-fa lante 


J14 
BP 1x2v 
Led de velocidade 


PS1-PS2 
Header 1 2Vdc 
A l i 11entação 
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3.12.5 - C.AR T ÁO CPU 15 HB 


) 
O módulo CPU 15 HB é uma uma revisão atualizada da CPU 15. O nome HB significa 


(Half Baby), caracterizando suas pequenas dimensões. 


Este cartão constitui o módulo principal do MF386 SX Cache e do MF386 SX Net com uma 
performance superior em função da sua memória CACHE e frequência de operação de 25 MHz. 


As características técnicas se equivalem ao módulo CPU 15, sendo que os seguintes itens 
abaixo foram alterados. 


3.12.6 - DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO MÓDULO CPU15 


- Velocidade comutável pelo teclado: <CTRL><AL T><SHIFT><+> 
<CTRL><AL T><SHIFT>< -> 


- 8 slots de expansão, sendo: 
. 3 de 8 bits 
. 5 de 16 bits 


- Clock fornrcido ao sistema "sysclock" de 8MHz ou 8,33MHz. 


- Mudança no lay -out. 


- Dimensões reduzidas. 


- Mudança na nomenclatura dos shunts e conectores. 
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3.12.7 
• DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES CPU 15 HB 


JP l 


J3 
6 ºª• 1 
D O 


JS 
8º º 
D 
O 
0 
0 
0 
0 
EJ 
• 
• 
CACHE 


rnu 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


i 
"""' 1 
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JP7 


: ----_J BANK 3 


SIM6 
_j BANK 2 
SIMS t-----c::::= 
: 
i eANK 1 


SIM2 
--' BANK O 
SIMl .__ 
___ .--- 


------- 
- ----·-----··· - 
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3.12.8 - DESCRIÇÁO IXJS SHUNTS 


SIUITS DE COIFIGURAÇÃO GERAL DO SISTEM 


SHUNT 
POSIÇÃO 
FUNÇÃO 


3 - 4 
Reseta os dados da RAM CMOS 


J6 
2 - 3 (* ) 
sel eci ona bateri a i nterna 


sem shunt 
O J6 passa ser ut i l i zado para conexão da 
bateria externa : pi no 1 ( + ) e pi no 4 (- ) 


1-2 
Se 1 eção do SYSCLOCK em 8 MHz 
JP6 
2-3 ( * ) 
Sel eção do SYSCLOCK em 8, 33 MHz 


com shunt 
Sel ec i ona vel oci dade do si stema em 8MHz 
J3 
sem shunt (* ) 
Sel eci ona vel oci dade do si stema em 25MHz 


com shunt 
JP7 
(* ) 
Control adora de vfdeo col ori da 


sem shunt 
Controladora de vfdeo monocromAt i ca 


com shunt 
Co-processador assfncrono 16 MHz 
JPl 
sem shunt (* ) 
Co-processador sfncrono 25 MHz 


com shunt 
Reseta de hardware do si stema 


J5 
sem shunt (* ) 
Operação nonnal 


SHUllTS DE COIFIGURAÇÃO E OTI"IZAÇÃO M M:LÓUA CACIE 


Confi guração dos shunts da 
RAM TAG 
T i po da memõri a 
A qtde. 
de memõri a CACHE 
lllE!llÕri a CACHE 
CACHE 
Tamanho 
i nstal ada na CPU1 5 ( 16K , 32K 


do CACHE 
ou 64K) depende da qtde . de 


JP5 
JP4 
JP2 
JP3 
U2 7 
Banco O 
Banco 1 
llellÕri a 
RAM 
di nãmi ca •on- 
U23 , U26 
U24 , U25 
-board • • 


sem shunt 
sem shunt 
1-2 
1-2 
8K X 8 
8K X 8 
nenhlll 
16 ICB 1 
ORAM 
"on-board " atê 4111 (* ) 


sem shunt 
com shunt 
1 -2 
2-3 
8K X 8 
8K X 8 
8K X 8 
32 ICB 
ORAM "on-board" atê 8111 


can shunt 
sem shunt 
2-3 
2-3 
32K X 8 
32K X 8 
nenh1111 
64 ICB 
ORAM •on-board" atê 16fll 


COIFIGURAÇÃO DE tEMÕRIA RM •<Jl-BQMD• 


BANCO O 
BANCO 1 
BANCO 2 
BANCO 3 


S U IH/SHl42 
Sill43/SIMM4 
SI1145/Sill16 
SI1147 /Sill48 
TOTAL 


2 X 
256K X 9 
2 X 256K X 9 
nenh1.111 
nenh1.111 
lM 


2 X 
256K X 9 
2 X 
256K X 9 
2 X ( 256K X 9 ) 
2 X (256K X 9 ) 
2M 
2 X 
lM X 9) 
nenh1.111 
nenh1.111 
nenh1.111 
2M (*) 


2 X 
256K X 9) 
2 X 
256K X 9) 
2 X ( lM X 9) 
nenh1.111 
3M 


2 X 
lM x 9) 
2 X 
lM X 9) 
nenh1.111 
nenh1.111 
4M 
2 X 
256K X 9) 
2 X 
256K X 9 ) " !'" '"l 


2 X ( lM X 9 ) 
5M 


2 X 
lM X 9 
2 X 
l M X 9 
2 X 
lM X 9 
nenh1.111 
6M 


2 X 
lM X 9 
2 X 
lM x 9 
2 X 
lM X 9 
2 X ( lM X 9) 
8M 
2 X 
256K x 9) 
2 X 
256K x 9) 
2 X 
4 M X 9 
nenhll!l 
9M 
2 X 
lM x 9 
2 X 
4H x 9 
nenh1.111 
nenh1.111 
lOM 
2 X 
lH X 9 
2 X 
lH X 9 
2 X ( 4H X 9) 
nenh1.111 
12M 
2 X 
4H X 9 
2 X 
4H X 9 
nenh1.111 
nenh1.111 
16M 


(•) Posição Default 
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3.12.9 - DESCRIÇÁO DOS CONECTORES 


CONECTOR 
TIPO 


J l 2 


J 6 


Jl 


J2 


) 


J4 


PS 


J l 


J2 


J4 


DIN 


BP lx4v 


BP lx5v 


BP lx4v 


BP lx2v 


Header 1 2V 


8 ºº. 


ao 
O O 


a 8º º 


D 
O 


0 
0 
0 
0 
. 112C211 1 


• o 
,,, 


o o 


o B 


1 


o 
DO 


nm 


l 
.. •• I 
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FUNÇÃO 


Tec lado 


Bateria externa 


Power On 
Trava de tec lado 


Alto- falante 


Led de veloc idade 


Al imentação 


o 
o 
LI 
o 
o 
o 
J6 


o 
J 1 2 
íl 


/ 


PS 
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3.13 - CARTÃO CPU 18 


Este 
módulo, 
constitui a placa principal dos sistemas MF486 SX - 20MHz e MF486 - 
25,33 ou SOMHz. Cada um destes sistemas possuem as suas correspondentes versões em TORRE. 
Destacamos abaixo as configurações existentes no mercado quanto ao microprocessador: 


• 
80486SX -20 com oscilador Y3 no lay - out de 20MHz 


• 80486DX -25 com oscilador Y3 no lay - out de 25MHz 


• 80486DX - 33 com oscilador Y3 no lay - out de 33MHz 


• 
80486DX2 -50 com oscilador Y3 no lay - out de 25MHz 
(esta frequência é dobrada internamente pelo próprio microprocessador) 


Umas das principais características da CPU18, reside no fato do BIOS (Sistema Básico de 
Entrada e Saída) 
da AMI (American Megatrends Inc.) estar 
aloj ada 
numa 
única memória 
EPROM de 64KBytes (275 12) ao invés de duas EPROMS 
como era utilizado em outras placas 
padrão AT da MICROTEC. A esperada redução de performance não acontece, devido à 
opção 
de SHADOW J\IOS previsto na CPU 18, cujo acesso é em 32 bits. É importante lembrar que a 
opção SHADOW VIDEO RAM também é possível nesta placa. 


A CPU 18 suporta diferentes configurações de memórias ORAM "on board", as quais são 
assumidas AUTOMATICAMENTE pelo BIOS, sem a necessidade de uma configuração 
através 
de shunts. Estas memórias devem se.r do tipo SIMM ("Single ln Line 
Memory Module"), 
divididas em dois bancos de 32 bits com capacidade para até 32Mb de memória "on board". 


A 
utilização dos chipsets UMC82C481 , UMC82C482 e 
UMC82C206, 
responsáveis 
dentre 
outras coisas pelo gerenciamento 
de 
memória 
cache, 
barramentos, 
geração de clocks, refresh e a incorporação de circuitos dedicados, 
alta integração deste módulo. 


) 


os 
quais 
são 
controle 
de 
caracteriza 
a 


Possui 
também incorporado cache secundário de até 256kb e uma RAM 
CMOS 
para 
manter a configuração do sistema (setup ), alimentada por uma )bateria externa. 


3.13.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 32 bits: 80486SX ou 80486DX 
. gerenciamento de memória virtual e paginada . 
. memória cache interna de 8 K bytes: 
. o 80486SX não possui coprocessador interno compatível com o 80387, como no 80486DX . 


- Coprocessadores opcion·ais: 
. 80487 
no lugar 
do 
80486SX ou 
80486DX, pois este componente incorpora um 
microprocessador além do próprio coprocessador. O oscilador (posição Y3 no LAY - OUT 
da CPU18) deve ter a mesma frequência deste coprocessador . 
. WEITEK 4167 (mesma 
frequência do microprocessador) instalado no soquete U45 
da 
CPU18. É importante saber que o WEITEK 4 1 67 pode ser 
utilizado 
juntamente 
com 
qualquer um dos microprocessadores citados acima, inclusive com o coprocessador 80487. 


- Velocidade de operação comutável via teclado através das teclas <CTRL> + <AL T> + <+/ -> 


- Até 2 
bancos de 32 bits (máximo de 32 Mbytes "on - board"), sendo os bancos O e 
1 
compostos por memórias tipo: 
. SIMM 256K x 9bits, lM x 9bits ou 4M x 9bits 


- 8 slots de expansão, sendo: 6 de 16 bits e .2 de 8 bits 


- Interface para alto - falante, teclado e leds de sinalização 


- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria -externa. 


- Dimensões da placa padrão "baby board". 
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3.13.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


F U N Ç Ã O 


RESET DO SISTEMA 


VELOCIDADE DO SISTEMA 


TIPO DA CONTROL. V I DEO 


POllER GOOD 


) 


HARD DISK CONTROLLER 


TIPO DE PROCESSADOR 


UTILIZADO 


) 


DISPOSIÇÁO DO TAMANHO 


DE HEHÕRIA CACHE 


SECUNDÁRIA 


Posição de Fábrica: 


op. norma l * 


reset 


"ba;xa" 


"a lta" 
* 


llOllOCrOll. 


colorldo 
* 


"da fonte" * 


"on-board" 


norma l 


WA2 


80486DX 


80486SX 


80487SX 


321<8 


641<8 


1 281<8 


2561<8 


"*" 


"#" 


' ''â!" 


i1 " 
• 


" " 
.. 


* 


#,âl 


. , .. 


R E V I S Á O 
1 
• 4 
• A 


J4 
aberto 
- 


J4 
fechado 
- 


J3 
aberto 
- 


J3 
fechado 
- 


J P1 
1 -2 ;3 
- 


J P1 
1 2-3 
- 


J P2 
1 -2 3 
- 


J P2 
1 2-3 
- 


J P9 
1 -2 3 
- 


J P9 
1 2-3 
- 


J PS 
1 -2 3 
J P6 
1 -2 3 
- 
J P8 
fechado 
JP16 
aberto 


JPS 
1 -2 3 
JP6 
1 -2 3 
- 
JP8 
aberto 
J P1 6 
. aberto 


J PS 
1 2-3 
JP6 
1-2 3 
- 
J P8 
1 2-3 


JP16 
fechado 


JP10 
1 2-3 
CACHE 
J P1 1 
aberto 
RAH 


JP12 
1 -2 3 
8kx8 
JP14 
1 -2 3 
U39, U40 
J P1 5 
1 -2 3 
U41 , U42 


JP10 
1 -2 3 
CACHE 
J P1 1 • 
aberto 
RAH 
JP12 
1 -2 3 
8Kx8 
JP14 
· 1 2-3 
U39, U40 
J P1-5 
1 -2 3 
U41 , U42 
U46, U47 
U48, U49 


JP10 
1 2-3 
CACHE 
JP1 1 
1 -2 3 
RAH 
JP12 
1 -2 3 
32Kx8 
JP14 
1 2-3 
U39, U40 
J P1 5 
1 2.:.3 
U41 , U42 


JP10 
1 -2 3 
CACHE 
J P1 1 
1 2-3 
RAH 
JP12 
1 2-3 
32Kx8 
JP14 
1 2-3 
U39, U40 
J P1 5 
1 2-3 
U41 , U42 
U46, U47 
U48, U49 


Todos os modelos 
CPU 18/20MHz 
CPU18/25 MHz 


CPU18/ 33MHz 


CPU18/50MHz 
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) 


TAG 
RAH 


1 6Kx4 
U34, U35 
U36, U37 


TAG 
RAH 
1 6Kx4 
U34, U35 
U36, U37 


TAG 
RAM 
1 6K>t4 
U34, U35 
U36, U37 


TAG 
RAM 
1 6Kx4 
U34, U35 
U36, U37 


R E V I S Á O 
2 


J4 
aberto 
- 


J4 
fechado 
- 


J3 
aberto 
- 


J3 
fechado 
- 


J P21 
1 -2 3 
- 


'JP21 
1 2-3 
- 


J P1 
1-2 3 
- 


J P1 
1 2-3 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


J P2 
fechado 
J P3 
1 -2 3 
- 
J PS 
1 -2 3 
J P20 
aberto 


J P2 
aberto 
J P3 
1 2-3 
- 
J PS 
1 -2 3 
J P20 
aberto 


J P2 
fechado 
J P3 
1 -2 3 
- 
J PS 
1 2-3 


J P20 
fechado 


n . u . 
n . u . 
n . u . 
n . u . 


J P6 
aberto 
CACHE 
TAG 
J P7 
aberto 
RAH 
RAM 
I P8 
aberto 
8Kx8 
8Kx8 
JP9 
aberto 
U39, U41 
U26 
J P1 0 
1 -2 3 
U43, U45 
J P1 1 
1 -2 3 
U40, U42 
J P1 6 
aberto 
U44, U46 
J P 1 7 
1 -2 3 


J P6 
fechado 
CACHE 
TAG 
J P7 
aberto 
RAH 
RAM 
J P8 
fechado 
32Kx8 
8Kx8 
J P9 
aberto 
U39, U41 
U26 
J P1 0 
1 2-3 
U43, U45 
J P 1 1 
1-2 3 
J P1 6 
1 -2 3 
J P1 7 
1 2-3 


J P6 
fechado 
CACHE 
TAG 
J P7 
fechado 
RAH 
RAH 
J P8 
fechado 
32Kx8 
32Kx8 
J P9 
fechado 
U39, U41 
U26 
J P1 0 
1 2-3 
U43, U45 
J P1 1 
1 2-3 
U40, U42 
J P 1 6 
1 2-3 
U44, U46 
J P1 7 
1 -2 3 
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3.13.4 
- CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA RAM 


BANCO O 
BANCO 1 
SH1 /SH2/SH3/SH4 
SH5 /SH6/SH7/SH8 


4 X (256K X 9 ) 
nenhum 
4 X (256K X 9) 
4 X (256K X 9) 
4 X ( 1 M X 9) 
nenhum 


4 X (256K X 9 ) 
4 X ( 1 H X 9) 


4 X ( 1 H X 9) 
4 X (1M X 9) 
4 X (4M X 9) 
nenhum 
4 X ( 1 M X 9) 
4 X (4H X 9) 
4 X (4M X 9) 
4 X (4M X 9 ) 


Posição de Fábrica: 
"*" 
Todos os modelos de CPU 18 


3.13.5 
- DESCRIÇÃO DE CONECTORES 


TOTAL 


1 H 
2H 
4H * 
SH 
8H 
1 6H 
20H 
32H 


CONECT . 
TIPO 
DESCRI ÇÁO 


JS 
BP 1 x4v 
a l to 
- fa lante 


J6 
BP 1 x5v 
power on / t rava do tec lado 


J2 
BP 1 x2v 
led de ve loc i dade 


> 


J1 
BP 1 x4v 
bater i a externa 


KB/1 
DIN 
tec lado 


PS1 
HEADER 1 2V 
a l i mentação 


3.13.6 
- SETUP DA CPU18 


A D V A N C E · D 
C H I P S E T 
S E T U P 
Item a 
p 
R 
o 
c 
E 
s 
s 
A 
D 
o 
R 
ser a lterado 
80486sx/20fViz 
80486dx/25KHz 
80486dx/33KHz 
80486dx2/50t!Hz 


Bus Clock 
CLK/3 
CLK/3 
CLK/4 
CLK/3 


Selection 


DIWI 
O 1.1/S 
O W/S 
2 W/S 
O W/S 
Uait state 


Observação: 
Como 
podemos observar, 
não 
basta 
apenas trocar 
o 
microprocessador 
e 
o 
oscilador no módulo CPU 18 para alterar suas características. 
No 
"ADVANCED 


CHIPSET SETUP" , deverão ser alterados 2 ítens conforme a tabela e 
os demais 


ítens serão mantidos de éU:ordo com o " MANUAL DO USUÁRIO - LINHA MF" 
que acompanha o equipamento do usuário. 
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3.14 
- CARTÃO CPU 19 


Este cartão constitui o módulo principal do MF386 / 40MHz, baseado no microprocessador de 


32bits AM 386DXL da AMD. A característica desta placa é o alto desempenho; possui 
memória 


CACHE "on - board", alta frequência de operação e utiliza o chipset 
OPTI - 386WB , 
capaz de 


implementar um PCAT 386 de última geração. Sua configuração de memória DRAM 
vai 
de 
lMB até 32MB, sendo que acima de 16MB, somente através de 
ambiente EMS (sistema de 


memória 
expandida). 
Utiliza - se 
módulos SIMM 
com 09 chip's de 
256KB, 
lMB 
e/ou 
4MB, 


sendo endereçados em modo paginado e interleave. 


Controladores 
dedicados 
VLSI 
fazem 
com 
que 
suas 
dimensões 
sej am 
reduzidas, caracterizando uma placa padrão "baby - board " . 


A 
CPU 19 possui também a opção de senha programável ("password"), para proteger o 


acesso ao 
sistelna. 
Temos dois modos de velocidade de operação, 
o 
modo 
NORMAL 
(cache 


desabilitado) e o TURBO (cache habilitado), comutáveis através do teclado ou set - up. 


Cabe - se ressaltar que em ambos os modos, a frequência de operação é de 4 0 MHz. 


3.14.1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Microprocessador de 32 bits: AM 386DXL 40MHz AMD. 


) 


- Co - processador opcional: 80387DX ou Weitek 3167. 


- Velocidade 
de 
operação 
selecionável via set - up 
ou 
teclado, 
através 
do 
comando 
<ctrl> + <alt> + <shift> + <+! -> . 


- Possui opção de SHADOW BIOS, SHADOW VIDEO RAM e SHADOW ROM. 


- Interface para alto - falante, teclado e led's de sinalização. 


- Possui 7 slots de 16 bits e u.m slot de 8 bits para placas de expansão. 


- Memória CACHE de 32K à 256Kbytes. 


- Velocidade do barramento selecionável via set - up (AT BUS CLOCK). 


- Utiliza bateria on - board (Ni - CD) ou externa (pilha). 


- BIOS AMI (American Megatrend Inc.) 
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3.14.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 
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3.14.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


F U N ç Ã o 
JUMPER 


Selec iona tipo 
As s ine . 
c / CPU 3 3Mhz 
JP7 c / s hunt 
Co-Processador 
8 0 3 8 7 / 3 1 6 7weitek 
Sinc . c / CPU 4 0Mhz 
JP 7 s / shunt 
* 


Selec iona 
Divide por 6 
JPS s / shunt 


AT Bus C lock 
Divide por 8 
JPS c / shunt 
* 


Selec iona tipo 
Monocromático 
JP9 s / shunt 


Monitor 
Colorido 
JP9 c / shunt 
* 


Bateria Externa 
JP l O 
1 - 4 


Bateria 
Bater i a I nterna 
JP l O 
2 - 3 
* 


Reset RAM CMOS 
Reset da RAM CMOS 
JP l O 
3 -4 


Se.lec iona 
MODO NORMAL 
J4 
S / SHUNT 
Veloc idade 


Sistema 
4 0 MHZ 


) 
J4 
C/ SHUNT 
* 


RESET 
MODO NORMAL 
JS 
S / SHUNT 
* 


S ISTEMA 
Reset do S i s tema 
JS 
C/ SHUNT 


* POSIÇÃO DEFAULT 


3.14.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


POSIÇÃO 
F U N ç Ã o 
T I P O 


J 3 
Led 
de 
Veloc idade 
BP 
lx2v 


J 1 
POWER 
ON 
BP 
lxSv 


trava de tec l ado 


J 2 
a l to 
f a l ante 
BP 
lx4v 


JP 1 0 
bater ia externa 
BP 
lx4v 


KB 
tec l ado 
D I N 


PS l 
al imentaç ão 
header 1 2v 
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3.14.5 
- CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA CACHE 


COHFIGURAçÃo DOS stlJHTS DA ftEMÔRIA 
RAft TAG 
ftEMÔRIA 
taamlho 
C A C H E 
CACHE 
do 
U2 
banco O 
banco 1 
J P1 
JP2 
J P3 
J P4 
J PS 
J P6 
U3 
c:ache 
U4 
U7-U1 0 
U1 1 -U14 


2-3 
2-3 
1 -2 
1 -2 
1-2 
s/shunt 
4K X 4 
8K x 8 
o 
32K 


1 -2 
2-3 
1 -2 
1 -2 
2-3 
s/shunt 
4K X 4 
8K x 8 
8K X 8 
64K 
* 


1 -2 
2-3 
1 -2 
2-3 
2-3 
c/shunt 
1 6K X 4 
32K X 8 
o 
128K 


1 -2 
1 -2 
2-3 
2-3 
2-3 
c/shunt 
32K X 4 
32K X 8 
32K X 8 
256K 


• 


* POSIÇÃO DEFAULT 


3.14.6 
- CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA RAM 


BANCO 
BANCO 
RAft 
o 
1 


Módu los SIMM 1 /2/3/4 
Módu los S IMM 5 /6/ ,1 /8 
TOTAL 


256K x 4pcs 
o 
1ft 


256K x 4pcs 
256K x 4pcs 
211 
1 M x 4pcs 
o 
4" 
256K x 4pcs 
1M x 4pcs 
Sft 
1 M x 4pcs 
1 M x 4pcs 
8" 
4" x 4pcs 
o 
1611 
1 M x 4pcs 
4M x 4pcs 
2QllJ 
4M x 4pcs 
4H x 4pcs 


h i 3211 
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4 - C.ARTÓES DE MEMÓRIA 


) 
4.1 - CARTÃO MEM 3 S I R 


- MEM 3 S / R - 


O 
módulo 
MEM3 S / R é 
uma placa 
de 
expansão 
que 
comporta 
uma interface 
de 


comunicação serial assíncrona padrão RS - 232C e um circuito de relógio de tempo real (R.T.R.). 


Seu 
barramento 
de 
dados 
é 
formado por 8 
bits, 
podendo 
ser 
instalado 
em 


microcomputadores compatíveis com a linha PC / XT e PC/AT. 


A interface serial é totalmente programável através de comandos do sistema operacional. 


O 
relógio 
1e 
tempo real não pode ser habilitado em equipamentos 
que 
possuam 
setup, 


como por exemplo o MF 286 e o MF 386. Portanto o R.T.R. apenas pode ser utilizado no 
MF 
88, e é acessado através do utilitário BA TCLOCK . 


- 6 8 - 


- MEM 3 S / R 
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4. 1.1 
- CARACTERIS TICAS TÉCNICAS 


INTERFACE SERIAL 


- Interface serial assíncrona. 


- Faixa de Endereçamento de 1 /0: 2F8H - 2FFH como COM2 
3F8H - 3FFH como COMl 
- Interrupções: IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COM l 


- Taxa d e transmissão programável d e 7 5 à 9600 bauds. 


) 


- Caracter formado por : 5 , 6, 7 ou 8 bits. 


- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem. 


- Utiliza a UART 8250. 


- Conector DB9 macho. 


- Padrão RS - 232C. 


R.T.R. 


- Interface de Relógio de Tempo Real. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 240H - 25FH 


- Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e 
não prevê ano bissexto. 


- Relógio no formato de 24 horas. 


- Alimentado por bateria de lithiu m de 3V. 


- Utiliza o CI 58167. 
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4.1.2 - ILUS TRAÇÀO DO CAR TÃO MEM 3 S / R 


IATUlll CI 
ltTMI\lj 


z 
o 


z 
o 


SW1 


., 1 
... 1 


N I 
- 1 


Ol..__ 
I D 


CI 


.,, 


,., 


C 1 4 8 
( P R O M ) 


OIP AMP 


- 
7 0 - 


1- Tx O 
2- CO 
3- CTS 
4- RTS 
5- GNO 
6- RI 


7- R p 
8- OTR 
9- 0SR 


8 


6 


Conector 
089 Macho 
Salaa Serial 
Padrlo RS232C 
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4.1.3 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO 


s 
w 
1 


CHAVE 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


1 2 3 
OFF 
Reservados devem permanecer em OFF 
4 5 6 


ON 
Nomeia a interface serial corno COMl 
7 


) 
OFF 
Nomeia a interface serial corno COM2 


ON 
Habi l ita o R . T . R . 
8 
OFF 
Desabi l ita o R . T . R . 


SHUNT 
1 POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
De f ine interrp . se1.1 ial c omo I NT4 ( COMl ) 


J 1 


B 
De f i ne interrp . serial c omo I NT3 ( COM2 ) 


) 


Esta tabela de configuração é válida com o CI 48 PROM 
1 1 06 
de versão 1. 
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4.2 
- C.AR T .ÃO MEM 4 


O módulo MEM4 é uma placa de expansão de memória que trabalha no modo de 
endereçamento protegido do microprocessador 80286 / 80386 e o seu barramento de dados é 
formado por 16 bits. 


Quanto à sua classificação de expansão de memória, ela é dita estendida, pois excede a 
capacidade de gerenciamento do sistema operacional compatível MS - DOS. 


4.2.1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Capacidadf'1 máxima de expansão: 4 Mbytes, divididos em dois bancos de 2 Mbytes 


- Possibilidade de instalação de até quatro módulos atingindo 16 Mbytes 


- "Chips" de 1 Mbit x 1 
(41000 - 10 ou 511000 - 10) 


- Tempo de acesso do "Chip" de memória: 1 00 ns 


- Endereçamento básico dividido em segmentos de 1 Mbyte 


- Totalmente configurável por "DIP SWITCH" 
) 


- Classificação quanto à expansão de memória: estendida 


- 
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4.2.2 
- ILUSTRAÇÃO DO CAR TÃO MEM 4 
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4.2.3 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO 


) 


CHAVES 
DESCRIÇÔES 


1 
a 
4 
Seleciona o posicionamento da MEM IV no mapa de 


) 
memória. 


5 
Ativa (ON)/Oesativa (OFF) o banco de 1 memória O. 


6 
Ativa (ON)/Oesattva (OFF) o banco de memória 1 . 


7 
Habílita (ON)/Oesabiflta (OFF) paridadP. do módulo. 


8 
Inativo (não possui função). 


) 


OBS: 


• O banco de memória que estiver vazio deve ser d esabilitado . 


• 7 4 
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4.2.4 - MAPA DE MEMÓRIA DO C.ART ÃO NEM 4 


O mapa de memória abaixo está dividido em segmentos de 1 Mbyte até completarem 16 
Mbytes. Estes segmentos correspondem aos endereços básicos onde o módulo MEM4 poderá ser 
instalado. 


Com relação a memória ocupada pelo sistema, esta é formada por 1 Mbyte distribuídos entre 
640 Kb de RAM no módulo CPU + 128 Kb na RAM de vídeo + 128 Kb na expansão ROM de 
1/0 + 64 Kb reservados + 64 Kb da ROM BIOS. 


OOOOOOH 
SlSTEMA 


1 M b 
1 00000H 


200000H 
1 M b 


300000H 
1 M b 


400000H 
1 M b 


1 M b 


500000H 


600000H 
1 M b 


700000H 
1 Mb 


1 Mb 


1 M b 


1 Mb 
AOOOOH 


1 M b 


1 M b 
COOOOH 


1 Mb 
OOOOOOH 


1 Mb 
EOOOOH 


1 Mb 
fOOOOOH 


- 
7 5 - 


) 
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4.2.5 - TABELA DE CONFIGURAÇÕES DO DIP SWJTCH 


A tabela abaixo ilustra as configurações possíveis no DIP SWITCH para o endereçamento 
inicial no mapa de memória onde o módulo deverá ser posicionado. 


CHAVES 
Endereço inicial onde a 
1 
2 
3 
4 
placa será posicionada. 


ON 
ON 
ON 
ON 
1 0000H 


ON 
ON 
ON 
OFF 
20000H 


ON 
ON 
OFF 
ON 
30000H 


ON 
ON 
OFF 
OFF 
40000H 


ON 
OFF 
ON 
ON 
SOOOOH 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
60000H 


1 


ON 
OFF 
OFF 
ON 
70000H 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
BOOOOH 


OFF 
ON 
ON 
ON 
90000H 


OFF 
ON 
ON 
OFF 
AOOOOH 
1 
1 


OFF 
ON 
OFF 
ON 
BOOOOH 
1 


·-i 


1 


OFF 
ON 
OFF 
OFF 
COOOOH 


OFF 
OFF 
ON 
ON 
DOOOOH 


OFF 
OFF 
ON 
OFF 
EOOOOH 


OFF 
OFF 
OFF 
ON 
FOOOOH --.----- 
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4.2.6 - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES I' ARA INS T ALAÇ.ÃO DA MEM4 


) 
Os exemplos a seguir mostram a configuração do DIP SWITCH da MEM4 de acordo com o 
posicionamento deste módulo no mapa de memória. 


EXEMPLO li Expansão de 4 Mbytes. 


"DIP switch" 


Mapa de Memória 


SISTEMA 
/ 
MEM IV 
1.. ' - . 
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EXEMPLO 2: Expansão de 8 Mbytes através de 2 módulos MEM4. 


"DIP switch" 


1° MEMIV 
1:J MEMIV 


Mapa de Memória 


2• M EM IV.....,.----:-:-,--""! 


- 
7 8 - 


) 
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4.3 - CAR TÃO MEM 6 


O módulo MEM6 é uma placa de expansão de memória desenvolvida pela MICROTEC, que 
suporta até 2 Mbytes divididos em dois bancos de 1 Mbyte. Cada banco é formado por quatro 
blocos de 256 Kbytes. Esta placa foi especialmente projetada para microcomputadores de 32 bits 
e é normalmente conectado em slots especiais denominados como "turbo - slots". 


Este módulo, conectado ao "turbo - slot", possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo 
microprocessador 
em modo "interleave" paginado em zero "wait state", o 
que 
aumenta 
consideravelmente a performance do equipamento. 


Esta placa ocupa uma área de memória acima de 1 Mbyte, a qual é conhecida como 
estendida, pois excede a capacidade de gerenciamento do Sistema Operacional compatível 
MS - DOS. 


) 


Existem três modelos de cartões MEM 6 : 


- MEM 6/16 MHz : Para ser utilizada em CPU 9 / 16. 


- MEM 6/20 MHz : Para ser utilizada em CPU 9/20 ou CPU 9/ 16. 


- MEM 6/25 MHz : Para ser utilizada em CPU 9/25 ou CPU 9/20 ou CPU 9 / 16. 


4.3.l - CARACTFRfSTICAS TÉCNICAS 


Barramento de dados de 32 bits 


- Capacidade: configuração máxima de 2 Mbytes (2 bancos) 
configuração mínima de 1 Mbyte (1 banco) 


- "Chips" de 256 K bits x 1 
(4125 6 - 10 ou 41256 - 8 ou AAA2801P - 07). 


- Tempo de acesso do "Chip" de memória: 
- 100 ns (traço 10) para MEM 6 / 1 6 MHz. 
- 
80 ns (traço 8) para MEM 6/20 MHz. 
- 
70 ns (traço 7) para MEM 6/25 MHz. 


- Configurável por shunts. 


- Opera em modo "interleave" paginado 


- Classificação quanto à expansão de memória: estendida 
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4.3.2 
- ILUS TRAÇÃO DO CAR TÃO MEM 6 
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4.3.3 
- DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


Os bancos de memória do módulo são denominados banco baixo e banco alto. É possível 
trabalhar com apenas 1 banco (configuração mínima) ou com os 2 bancos (configuração 
máxima). 


Existe um conjunto de 8 shunts que determinam a configuração deste módulo. Estes shunts 
definem se o banco baixo e o banco alto serão acessados pelo microprocessador como banco O, 
1, 2 ou 3. 


No sistema (Mother Board) já existe um banco de memórias disponível de 640 Kb. Este 


banco será sempre considerado como banco O. 


O modo de endereçamento "interleave" exige um número par de bancos de memória, logo, é 
interessante conDgurar o sistema desta maneira. Portanto, se desejarmos expandir a memória 
para 2 bancos, basta adicionar ao sistema um módulo MEM 6 com apenas 1 banco. Para se obter 


4 bancos, deve - se ter um módulo MEM 6 com 1 banco e um outro módulo MEM 6 com 2 
bancos. 


D 


SHUNT 
POS IÇÃO 


S l 
f U 
S 2 


e 
A 
A 


S 2 
B 
B 


S 3 
S 3 
S 4 


e 
A 
A 


S4 
B 
B 


s s 
s s 
S 6 


e 
A 
A 


S 6 
B 
B 


S 7 
S 7 
s a 


e 
A 
A 


s a 
B 
B 


E 
s 
c 
R 


De f inem o 


De f inem o 


- 
. 
. ut::r inem o 


De f i nem o 


I 
ç 
Ã 
o 


FUNÇÃO 


BANCO 3 no 


Banco ba i'xo 


Banco alto 


BANCO 2 no 


Banco ba ixo 


Banco a l to 


BANCO 1 no 


Banco ba ixo 


Banco a l to 


BANCO o no 


Banco ba i xo 


Banco a l to 


- 
8 1 - 


banco alto ou ba ixo 


banco alto ou baixo 


banco a l to ou baixo 


banco a l to ou ba .i..hv 


- MEM 6 - 


4.3.4 
- EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES 


EXEMPLO 1: 1 MÓDULO MEM 6 INSTALADO 


Quando for utilizado apenas um cartão MEM 6, este deverá possuir somente 1 banco, 
normalmente o banco alto (de fábrica), para formar par com a memória da CPU (banco O). 
Assim sendo, o banco da MEM 6 deverá ser definido como banco 1 configurando - se os shunts 
S5 e S6 na posição B e permanecendo os demais em aberto. Veja a figura abaixo. 


$1 


B 


C o n f i g u r a ç ã o d o m ó d u l o M E M6 c o m a p e n a s 1 
b a n c o 
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EXEMPLO 2: 2 MÓDULOS MEM 6 INSTALADOS 


Quando 2 módulos MEM 6 forem instalados, o primeiro módulo (com apenas 
1 banco 
presente) deverá ser configurado como descrito anteriormente, ou seja, SS e S6 na posição B. 
O segundo módulo com os 2 bancos presentes deverá ser definido como banco 2 e o outro como 
banco 3. Como no exemplo da figura abaixo, pode - se definir o banco alto deste módulo como 
banco 2 configurando - se S3 
e S4 na posição B e definir o banco baixo como banco 3 
configurando - se Sl e S2 na posição A. Todos os demais shunts deverão permanecer abertos. 


B 


C o n f i g u r a ç ã o d o s e g u n d o m ó d u l o M E M6 
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4.4 - CAR TÃO NEM 7 


O módulo MEM7 é uma placa de expansão de memória desenvolvida pela MICROTEC, que 
suporta até 8 Mbytes divididos em dois bancos de 4 Mbytes. Cada banco é formado por 4 blocos 
de 1 Mbyte. Esta placa foi especialmente projetada para os microcomputadores de 32 bits e é 
normalmente conectado em slots especiais denominados como "turbo - slots". 


Este módulo, conectado ao "turbo - slot", possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo 
microprocessador 
em modo "interleave" paginado em zero "wait state", o 
que 
aumenta 
consideravelmente a performance do equipamento. 


Existem três modelos de cartões MEM 7 : 


- MEM 7 / 16 MHz : para ser utilizada em CPU 9/ 16. 


- MEM 7 /20 :\1Hz : para ser utilizada em CPU 9/20 ou CPU 9/ 16. 


- MEM 7 /25 MHz : para ser utilizada em CPU 9/25 ou CPU 9/20 ou CPU 9/ 16. 


4.4.1 - CARACTERiSTICAS TÉCNICAS 


- Barramento de dados de 32 bits. 


, 


- Capacidade: configuração de 8 Mbytes (2 bancos) 


- "Chips" de l Mbit x 1 (41000 - 10 ou 41000 - 8 ou AAA1 M20P - 07) 


- Tempo de acesso do "Chip" de memória : 
- 100 ns para MEM 7 / 16 MHz. 
- 
80 ns para MEM 7 /20 MHz. 
- 
70 ns para MEM 7 /25 MHz. 


- Configurável por shunts. 


- Opera em modo "interleave" paginado. 


- Classificação quanto à expansão de memória: estendida. 
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4.4.2 - ILUS TRAÇÃO DO CARTÃO MEM 7 


) 
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4.4.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


Os bancos de memória do módulo são denominados banco baixo e banco alto. 


Existe um conjunto de 8 shunts que determinam a configuração deste módulo. Estes shunts 
definem se o banco baixo e o banco alto serão acessados pelo microprocessador como banco O, 


1, 2 ou 3 . 


Na CPU 9 (Mother Board) já existe um banco de memórias disponível, no qual deverá ser 
desabilitado através do shunt S14 na posição B, para a instalação do módulo MEM 7. A BIOS da 


CPU 9 deve ser de versão maior ou igual a V. 1.3 . 


O modo de endereçamento "interleave" exige um número par de bancos de memória, logo, é 
interessante configurar o sistema desta maneira. 


) 


Não é possível operar com a MEM 7 com apenas um banco instalado. 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


S l 
S l 
S 2 
De f inem o banco 3 no banco a l to ou ba ixo 



e 
A 


- 
Banco ba ixo 
.n. 


) 


S 2 
B 
B 
Banco a l to 


S 3 
S 3 
S 4 
De f inem o banco 2 no banco a l to ou baixo 


e 
! 
A 
A 
Banco bai xo 


S 4 
B 
1 


B 1 
Banco a l to 
1 


s s 
s s 
S 6 
De f inem o banco 1 no banco a l to ou baixo 


e 
A 
A 
Banco bai xo 


S 6 
B 
B 
Banco a l to 


S 7 
S7 
S 8 
De f inem o banco O no banco a l to ou baixo 


e 
A 
A 
Banco bai xo 


s a 
B 
B 
Banco a l to 
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4.4.4 
- EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES 


EXEMPLO 1: 1 MÓDULO MEM 7 INSTALADO 
(1 MBytes de memória real + 7 Mbytes de memória estendida) 


Quando for instalado apenas um cartão MEM 7, este deverá possuir os dois bancos 
completos. Assim sendo, os bancos da MEM 7 deverão ser definidos como banco O e banco 1 
configurando - se, como por exemplo, os shunts S7 e S8 na posição B e os shunts SS e S6 na 
posição A. Todos os demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo. 


S1 


B 


Configuração do módulo MEM 7 
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· 


EX EMPLO 2: 2 MÓDULOS MEM 7 I NSTALADOS 
(1 MBytes de me mória real + 1 5 M bytes de memória estendida) 


Quando 2 módulos MEM 7 forem instalados, o pri meiro módulo deverá estar 
configurado 
como 
descrito anteriormente no exemplo 1 . O segundo módulo com os dois bancos presentes, 
deverá ser definido como banco 2 e ban co 3. Como no exemplo da figura abaixo, pode - se 
definir o banco alto deste módulo como ban co 2 . configurando - se os shunts S3 e S4 na posição 
B e definir o banco baixo como banco 3 configurando - se os shunts Sl e S2 na posição A. Os 
demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo. 


S1 


B 


C onfiguração do segundo módulo MEM 7 
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EXEMPLO 1 MÓDULO M EM 7 E 1 M Ó D U LO M EM 6 INSTALADOS 
(1 M B y t e s de me mória real -+ 9 Mb yt e s de memória esten dida) 


Quando 1 módulo M E M 7 é instalado com u m módulo MEM 6, o módulo MEM 7 de verá 
ser configurado como descrito no exemplo 1 . 
O módulo MEM 6 com os dois bancos presentes, deverá ser definido como banco 2 e banco 
3. Como exemplo da figura abaixo, pode - se definir o banco alto deste módulo como banco 2, 
configurando - se os shunts S3 e S4 na posição B e definir o banco 3 configurando - se os shunts 
Sl e S2 na posição A. Os demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo. 


B 


C onfiguração d o módulo MEM 7 


$1 


e 


Con figuração do módulo MEM 6 
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4.5 
- C.AR T ÁO MEM 9 


O módulo MEM9 é uma placa de ex pansão de me mória de 32 bits desen volvida pela 
MICROTEC, que comporta 8 Mbytcs d i vididos e m doi s bancos de 4 Mbyte. Cada banco é 
formado por quatro blocos de 1 Mbytes. Esta placa foi especialmente projetada para a CPU ll 
(MF 486), sendo conectada em um slots especial. 


Este módulo possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo microprocessador 80486 em 
modo 
"interleave" 
paginado em zero "wait state'', o que au menta 
consideravelmente 
a 
performance do equipamento. 


Esta placa ocupa uma área de memória acima de 1 Mbyte, a qual é conhecida como 
estendida, pois e cede a capacidade de gerenciamento do Sistema Operacional compatível 
MS - DOS. 


4.5.l - CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS 


- Barramento de dados de 32 bits 


) 


- Capacidade: configuração máxima de 8 Mbytes (2 bancos) 


- "Chips" de 1 Mbits x 1 - Tipo "SIMM" (AAA1 M200J - 08H). 


- Tempo de acesso do "Chip " de memória: 
- 80 ns (traço 08) 


- Configurável somente por SETUP DE SISTEMA. 


- Opera em modo "interleave" paginado 


- Classificação quanto à expansão de memória: estendida 


- 9 0 - 


- MEM 9 - 


4.5.2 - ILUSTRAÇÃO DO CAR T ÁO MEM 9 


) 


·- - -· ------------ 


1 
1 1 
1 


- 
9 1 - 


- MEM 9 - 


4.5.3 - CONFIGURAÇÃO DO CAR TÃO MEM 9 


A configuração do Cartão MEM 9, somente é feita através do SETUP DO SISTEM A onde 
li mita - se o topo máximo de memória estendida. Os 8 Mbytes instalados no cartão MEM 9 são 
somados 
a quantidade de memória instalada no Cartão CPU l l (MF 486), con forme 
é 
demonstrado nas da tabela abaixo: 


CONF IGURAÇÃ9 
MÓDULOS 
MEMÓRIA 
MEM . ESTENDIDA 
MEM . ESTENDIDA 
ON BOARD 
S I MM 
BÁS I CA 
CPU 1 1 
MEM 9 


2 Mbytes 
8 X 2 5 6 Kb 
6 4 0Kb 
1 0 2 4 Kb 
9 2 1 6 Kb 


4 Mbytes 
4 X lMb 
6 4 0Kb 
3 0 7 2 Kb 
1 1 2 6 4 Kb 


) 


8 Mbytes 
8 X lMb 
6 4 0Kb 
7 1 6 8Kb 
1 5 3 6 0Kb 
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4.6 - CAR TÃO MMC 


O Módulo de Me mória Cache e coprocessador Weite k é u m cartão de expansão para ser 
utilizado somente na CPU l l (MF 486) e consiste basicamente de um segundo nível de memória 
cache e coprocessador Weitek 4 1 67, implicando em um au mento significativo 
no desempenho 
cm operações aritméticas e acessos a memória dinâmica. 


Esta expansão de me mória cache de 128 K b é compartilhada em conjunto com os 8Kbytes de 
memória cache interno do microprocessador 80486. 


O coprocessador Weitek 4167 diferencia - se do coprocessadores convencionais, tal como o 
80387 interno ao 80486, por ser mapeado e m memória RAM. Com isso aceleram as operações de 
ponto flutuante 
• ois os dados e os endereços são lidos sinultaneamente. Em operações de 
precisão simples estes coprocessadores são de 7 a 8 vezes mais rápidos que os convencionais. 


4.6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Classificação quanto à memória: CACHE 


- Conexão em, slot especial Jl6 e J 1 8 


- Capacidade: 128 K bytes d e memória e ache (RAM estática) 


- 16 "Chips" de 8 K bits x 8 - Tipo "DIP " (CY7C1 85 - 35 ) 
- Tempo de acesso da memória: 35 os (traço 35) 


- 
RAM TAG : 16 Kbytes de memória TAG 
(memória que indica a região de operação da me11ória cabe) 
- 2 "Chips" de 16 K bits x 4 - Tipo "DIP" (CG 7C161 - 25). 
- Tempo de acesso da memória: 25 ns (traço 25) 


- Coprocessador Weitek 4167 - 25 
- mapeado e m memória em: COOOOOOOH - COOOFFFFH 
- compatível 
com 
os sistemas e linguagens de alto nível tais como: C, FORTRAN, 
PASCAL, DOS, UNIX System V.3 e XENIX V.3.2 


- 
9 3 - 


) 


- MMC - 


4.6.2 - DIKIRANA DE POSICIONAMENTO DOS SHVNTS 


= 
= =TI QaQTITI 
ª íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl a 


íl íl íl íl ·:::' o o íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl íl 


o 


o 
o 
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4.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


A configuração do Cartão MMC, é feita através do estrapeamento de shunts no cartão 
CPU l l indicando a presença do cartão MMC. Alé m do seu próprio e st rapearnento e habilitação 
no SETUP DE HARDWARE. 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
( * ) 
Terra lógico i solado do c has s i 
S l 
-=== 


B 
Terra lógico em curto c om o chas s i 


5 2 
OFF ( * ) 
RESERVADO 


s s 
ON 
T A B E L A 
- 
1 


) 


5 3 
5 4 
S 6 
F U N Ç Ã J O 


ON 
OFF 
OFF 
conecta a i nterrupção do We itek com I RQ 1 3 


OFF 
ON 
OFF 
c onecta a interrupção do Weitek com I RQ 1 5 


OFF 
OFF 
ON 
c onecta a interrupção do W1itek com I RQ 1 2 


s s 
OFF ( * ) 
T A B E L A 
- 
2 


S 3 ( * ) 
F U N Ç Ã o 


conecta 
a 
interrupção 
do 
Weitek 
mais a 
ON 
i nterrupção 
do 
8 0 4 8 6 , pas s ando através de 
l ógica gerando a interrupção I RQ 1 3 


OBSERVAÇÕES: 
- É importante observar que o cartão MMC pode ser habilitado em conjunto com a 
memória cache do 80486 ou individualmente habilitada. 


· O correto é a habilitação de ambas para atingir uma alta performace. 
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- 
Mapa d l' M l' m ória d o S i s l l' m a - 


4. 7 - MAPA DE MEMÓRIA DO SIS TEMA 


) 


1 M - 
Memór i as Convenc i ona i s 
do S i stema 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memór i a 


E s t end i da 


2048K 
· 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memór i a 


E s t end i da 


3072K - 


1 M . E xpansão 
de 
Memó r i a 


E s t end i ... 1a 


4096K - 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


5 1 20K 


1 M - 
Expansão 
de 
Memór i a 


E s t end i da 


6 1 44 K - 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memór i a 


E s t end i da 


7 1 68K - 
1 M . E xpansão 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


8 1 92 K 
· 


1 M - 
E xpansão ije 
Memór i a 


E s t end i da 


92 1 6K 


1 
1 M 
E xpansão 
de 
M emó r i a 


E s t end i da 
,240K - 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memór i a 
Estend i da 


1 1 264K - 


1 M - 
E xpansã o 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


1 2288K 
· 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


1 33 1 2K - 


1 M - 
E xpansão 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


1 4336K 
1 M . E xpansãc 
de 
Memó r i a 


E s t end i da 


1 5360K - 


768K - 
E xp . de M em. E s t end . 


1 6 1 28K - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


256K - 
Reserv . ROM do S i s t . 


1 6384K 


OOOOOOH 


O F F F F F H 


1 00000H 


1 F F F F F H 


200000H 


2 F F F F F H 


300000H 


3 F F F F F H 


400000H 


4 F F F F F H 


SOOOOOH 


5 F F F F F H 


600000H 


6 F F F F F H 


700000H 


7F F F F F H 


800000H 


8 F F F F F H 
900000H 


9 F F F F F H 


AOOOOOH 


A F F F F F H 


BOOOOOH 


B F F F F F H 


COOOOOH 


C F F F F F H 


DOOOOOH 


D F F F F F H 


E OOOOOH 


E F F F F F H 


F OOOOOH 


ECS F F F H 


E C6000H 


- 
F F F F F F H 


·.· 


. . : 
/-: -· · _, / 


/ 
, 
/ 1 
/ 
' 
/ 
/>-% 
* 
) 
/ 
_,, .. 


()( - 


640K - 


704K - 


736K 


768K - 


896K - 


960K - 


1 024K - 


6 4 O K 


M e m 6 r i 
a 
R A M 


( 
e o n v e n e 
i o n a l ) 


d o 


s i s 
t e m a 


64 K - 
RAM de V í deo - 
C E GA/ 


VGA ) 


1 
-52K - 
RAM de V í deo - 
( MO A ) 


1 6K - 
RAM de V í deo - 
( CGA ) 


1 6K - 
Rese rvados 


1 28K - 
E xpansão de ROM 


de 1 /0 


64K - 
Reservados 


64K - 
ROM do S i s t ema 


OBS: O MF 8 8 POSS U I SEU ENDEREÇAMENTO DE MEMÓRIA LIMITADO EM lMB. 
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- 
OOOOOOH 


09F F F F H 
OAOOOO H 


O A F F F F H 
OBOOOOH 


0B7F F F H 
OB8000H 


OB F F F F H 


OCOOOOH 


OD F F F F H 


OE OOOO H 


OE F F F F H 


OF OOOO H 


- 
O F F F F F H 


- 
C G C 3 - 


5 
- CONTROLADORAS 


5. 1 - CAR TÃO CGC3 


O módulo CGC3 é u m controlador de vídeo padrão CG A que possui diversas inovações de 
caráter tecnológico. A principal a ser citada é a utilização do circuito integrado MC3 - 5 1 00, 
desenvolvido pela MICROTEC SISTEMAS IND. E COM . S.A. Este C.I. reduz significativamente 
o número de componentes, em média de 45 circuitos integrados , 
e tem como fu nção a 
complementação da lógica associada ao controlador de vídeo 6845 . 


5.1.1 
- CARACTEiiÍSTICAS TÉCNICAS 


- 32 Kbytes de RAM dinâmica. 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H - BBFFFH) 
(736 - 768 K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3DOH - 3DFH 


- 
"Chips " RAH: - oito de 64K x lbit (41 64 - 12) ou 
RE\' . 1) 
- oito de 256K x lbit (4125 6 - 12). 


- "Chips" RAM: 
- dois de 256K x 4bits (4425 6 - 10). 
RE\' .2 em diante) 


- Interface para "Light Pen". 


- Utilização do circuito integrado MC3 - 5 100. 


- Utilização do controlador 6845. 


- Possibilidade para eliminação do efeito "Flicker" durante a rolagem de tela ("Scroll"). 


- Per mite u ma escolha entre 4 conjuntos de caracteres no video : 


- MICROTEC 
- BRASCII 
- ASCII 
- ITÁLICO (inexiste a parti r da versão 1 .2 da EPROM da controladora) 
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- C GC 3 - 


5. 1.2 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES 


( 


( 


S21 


S 3 ... 


S4 
... 
ss ... 
ºITUª= 


1 O :D 


0 0 0 0 


S 6 J• •I 
's7 I ... ! 
S B e e 1 


- REV . l - 


- 
--- ----------------.. 


- REV.2 - 


- 9 8 - 


C N l 
C N 2 


- 
C G C 3 - 


5.1.3 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECT . 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CN l 
Barra de pinos 
Caneta Ótica ( Light Pen ) 


CN2 
Barra de pinos 
Sina i s de vídeo ( TTL ) - video int . 


CN 3 
DB9 ( fêmea ) 
Sina i s de vídeo ( TTL ) - video ext . 


CN4 
- 
Não util i z ado 


CNS 
) 
RCA 
Saída composta de s inais de video 
( Padrão NTSC ) 


5.1.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


SHUNTS 
DECRIÇÃO 
POS I ÇÕES 
OPÇÕES 


S l 
Pos s ibil ita a e l iminaç ão 
A 
E l imina 
) de 
c int i lação 
( e feito 


" Fl icker " ) durante 
rol a - 


' 
a 
gem de te la ( Scrol l ) . 
B 
Não e l imina 


( * ) 


S 9 
Selec iona o modo de ope- 
A 
CGA ( * ) 
raç ão desta controladora . 
B 
1 
Sem função 


S l O 
Permite o acoplamento do 
A ( * ) 
Des ac oplado 
terra l ógico 
com 
o terra 
de c arcaça na contro l adora . 
B 
Acopl ado 


D 
E 
s 
e 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


A combinação dos shunts ( S 2 
a S 8 ) pos s ib i l itam a 
seleção 
dos t ipos de EPROM uti l i z adas na contro ladora 


SHUNTS 
T I PO 
DE 
EPROM 
S 2 
S 3 
S 4 
s s 
S 6 
S 7 
S B 


2 7 6 4 
ON 
ON 
ON 
ON 
OFF 
ON 
OFF 


- 99 - 


) 


• C GE 
• 


5.2 - CAR T ÀO CGE 


O módulo CGE é um avançado controlador de vídeo colorido, de alta 
resolução gráfica, 
que possui os recursos disponíveis do padrão EG A . Esta controladora é destinada mais 
especificamente a monitores coloridos de alta resolução. 


Possui também a capacidade de emular os modos de operação das controladoras CGA e 
MDA. 


5.2. 1 - CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


- RAM dinâm:x:a de 256 Kbytes 


- "Chips" RAM: - oito de 64K x 4bits (4464 - 12 ou 4464 - 10) 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (AOOOOH - BBFFFH) 
(640 - 768 Kbytes) 


- Faixa de Endereçamento de Memória ROM: (COOOOH - C7FFFH) 
(768 - 800 Kbytes) 


- Faixa de En pereçamento de 1/0: 


3BOH - 3BFH como padrão MDA 
3DOH - 3DFH como padrdo CGA 
3COH - 3CFH como padrão EGA 


- Interrupção: IRQ2 (PC/ XT) e IRQ9 (AT) 


- Controlador Primário (CI4119 MICROTEC) Emula o CTR6845. 


- Controlador Secundário (Cl4 120 MICROTEC) Decodifica endereços referentes à placa . 


• 1 0 0 
• 


) 


· C G E 
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5.2.2 - MODOS DE OPERAÇÃO DO CAR TÃO CGE 


M O D O E G A (Enhan ct'd Gra ph i c s A d a p t e r ) 


Gráfico: 


- Modo Gráfico Colorido: - 320(h) x 200(v) pontos 


· 640(h) x 200(v) pontos 
- 640(h) x 350(v) pontos 


- Suporta 16 ')Ores selecionáveis dentre um conjunto de 64. 


- Matriz de caracteres de 8(h) x 14(v) pontos 


- 80(h) x 25(v) caracteres 


- 40(h) x 25(v) caracteres 


Monitor: 


- Somente monitores coloridos de alta resolução cuja carac - 
terísticas quanto a frequência de sincronismo são : 


S.V. = 60,0 Hz 
S.H. = 21,8 K Hz 


Modo MDA (Monochrome Display Ada pter) 


· Matriz de caracteres de 9(h) x 14(v) pontos 


- 80(h) x 25(v) caracteres 


Monitor: 


- Somente 
monitores monocromáticos cuja características 
quanto a frequência de sincronismo são: 


S.V. = 50,0 Hz 
S.H. = 18,4 K Hz 


. 1 0 1 - 


• C' G E 
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M O D O C G A (Color Graph l cs A d a p t e r ) 


MQQQ Gráfiço: 


· Média Resol. Gráfica Colorida: 
- 320(h ) x 200(v) pontos (4 cores dentre as 16) 


· Alta Resolução Monocromática : 
- 640(h) x 200(v) pontos 


MQ4Q Texto: 


- Matriz de caracteres de 8(h) x 8(v) pontos 


) 


- 80(h) x 25(v) caracteres 


- 40(h) x 25(v) caracteres 


Monitor: 


Monitores coloridos de média resolução gráfica e monitores monocromáticos 
Multitons 
CUJa características quanto a frequência de sincronismo são: 


) S.V. = 60,0 Hz 
S.H. = 15,7 K Hz 


- Ou ainda, monitores coloridos de alta resolução, pois geralmente estes monitores trocam 
automaticamente 
do modo EGA para o modo CGA de operação, isto é, comutam 
internamente a frequência 
de sincronismo 
horizontal 
de 21,8KHz para 15,7KHz 
respecti vamente e vice - versa. 


- 
102 
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5.2.3 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES 


.____.lt 


____ lt 


____ ,. 
(CJ) B 


___ __.le 


___ __,lt 


____ __,,. 
l 
I• 


Dt 


o ·1 


o 
D 


C Olo E C T 0 8 PARA 


/ C A H T A OP T I C A ( L I G H T P E N ) 


ú ! S W I T C H 


""' 
C O N E C T C -. :: S 
"" 
R C A 


C O N E C T O R 0 8 7 9 
S I N A I S D E V I D E C 
( N I V E I S T T L ) 


C N l 


z 
o 


SW1 


"' 


.., 


... 1 
- 1 


CN2 


11 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.2.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECTORE S 
T I PO 
DESCRI ÇÃO 


CN2 
Barra de pinos 
Caneta ótica ( Light Pen ) 


CN5 
DB9 ( fêmea ) 
S ina i s d e v ideo ( TTL ) 


CN l , 
RCA 
São des t inados para implementa- 
CN 3 , CN4 
ções de c ircu itos adic iona is pa 
ra expansão das capac idades 
do 


) 
módulo . 


5.2.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


SHUNTS 
) 
DESCRI ÇÃO 
POS . 
OPÇÕES 


Uso reservado . Não ut i l i z ado na 
A 
- 


S l 
prát ic a . Como " de f au l t " , de ixar 
na QOS ião & 
B 
- 


Determina qual o 
t ipo de EPROM 
A 
2 7 1 2 8 
S 2 
ut il i z ada na contro l adora . 


) 
B 
2 7 2 5 6 


Uso re servado . Como " de f ault " 
' 
A 
- 
S 3 
de ixar em aberto . 
B 
- 


Determina 
qua l 
t ipo de EPROM 


2 7 2 5 6 
o 
.n. 


S 4 
ut i l i z ada na contro l adora . 
B 
2 7 1 2 8 


- 
1 0 4 - 


- 
C G E - 


5.2.6 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH (SWJ) 


O módulo CGE deve ser configurado a t r a v é s do D i p S w i t c h SWl para selecionar seu modo 
de operação de acordo com o monitor acopla do à sua safda . 


Esta controladora pode trabalhar com uma outra diferente desde que as duas não operem no 
mesmo modo, isto é, caso já exista u ma controladora colorida instalada no equipamento, o 
módulo CG E, quando instalado, deverá ope rar no modo MOA (monocromático) e no caso de 
uma controladora monocromática instalada no equipamento, o módulo CGE deverá operar no 
modo EGA ou CGA (colorido). 


Quando o microcomputador é ligado com duas controladoras de vídeo instaladas, somente 
um monitor de 
ídeo apresentará as mensagens na tela, enquanto que o outro aguardará ser 
selecionado através de um software específico. A controladora cujo monitor acoplado apresentar 
as mensagens na tela ao ligar o equipamento, será denominada como controladora primária e a 
outra como controladora secundária. 


OBSERVAÇÕES: 


É importante ressaltar que não é possível instalar dois módulos CGE no mesmo 
equipamento, mesmo que um deles esteja no modo m onocromático . 


) 


- Quando apenas o módulo CGE é instalado independente de que esteja configurada c o m o 
primária ou secundária, a 
CPU de verá estar se mprb con figurada para o 
t ipo 
d e 


controla dora EGA. 
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5.2.7 - CONFIGURAÇÃO PARA APENAS O CAR TÃO CGE INS TALADO 


e 
G 
E 


o I p 
- 
s w I T c H 
RESOLUÇÃO 


· .. 


M O N I 
- 
e 
H 
A 
V 
E 
s 
MODO 
T E X T o 
T O R 
N Q 
N Q 
1 
2 
3 
4 
colunas 
cores 


OFF 
OFF 
ON 
OFF 
MOA 
8 0 
2 
Monocromá- 
tico 


ON 
OFF 
OFF 
ON 
CGA 
4 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 14 


OFF 
OFF 
OFF 
ON 
CGA 
8 0 


1 6 


Co lorido 
MP 1 4 ou MPE 14 


ON 
ON 
ON 
OFF 
EGA 
8 0 
1 6 den 
Colorido 


) 
( 8X 8 ) 
tre 6 4 
MPE 1 4 


OFF 
ON 
ON EEJ 


8 0 l 


l 6 den 
Color ido 


( 8 X l 4 ) 
6 4 
MPE 1 4 
tre 


OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre em OFF 


• 1 0 6 . 


) 


l 


· C G E 
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5.2.8 · CONFIGURAÇÃO DO CAR TÃO CGE COM UMA CONTROLADORA COMPATÍVEL 
MDA (Monocromálica) 


MÓDULO C G E ( Primário ) + CONTR O L . C O M P A T l V E L M O A ( S ecundária ) 


c 
G 
E 


D I p 
- 
s w I T c H 
RESOLUÇÃO 
M O N I - 
c 
H 
A 
V 
E 
s 
MODO 
T E X T o 
T O R 
N Q 
N Q 
1 
2 
) 
3 
4 
colunas 
cores 


ON 
OFF 
OFF 
ON 
CGA 
4 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


OFF 
OFF 
OFF 
ON 
CGA 
8 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


ON 
ON 
ON 
OFF 
EGA 
8 0 
1 6 den 
Colorido 
( 8 X 8 ) 
tre 6 4 
MPE 1 4 


OFF 
ON 


) 
ON 
OFF 
EGA 
8 0 
1 6 den 
Colorido 


( 8 X l 4 ) 
t_e 6 4 
MPE 1 4 


MÓDULO CGE ( Secundário ) + CONTROL. COMPATÍVEL MDA ( Primária ) 


c 
G 
E 


) 


D I p 
- 
s w I T e H 
RESOLUÇÃO 
M O N I - 
c 
H 
A 
V 
E 
s 
MODO 
T E X T o 
T O R 
N º 
N Q 


1 
2 
3 
4 
c olunas 
cores 


ON 
ON 
ON 
ON 
CGA 
4 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


OFF 
ON 
ON 
ON 
CGA 
8 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


ON 
OFF 
ON 
ON 
EGA 
8 0 
1 6 den 
Colorido 
( 8X 8 ) 
tre 6 4 
MPE 14 


OFF 
OFF 
ON 
ON 
EGA 
8 0 
1 6 den 
Colorido 
( 8X 1 4 ) 
tre 6 4 
MPE 1 4 


OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre e m OFF 


- 
1 0 7 - 


• C G E 
• 


5.2.9 - CONFIGURAÇÃO DO CAR TÀO CGE COM UMA CONTROLADORA COMPATÍVEL 
CGA (Colorida) 


MÓDULO CGE ( Primário) + CONTROL. COMPATÍVEL CGA (Secundária ) 


O I P 
- 


c 
H 
A 


1 


... 
._1 


ON 
OFF 


OFF 
OFF 


S W I T C H 


V 
E 
s 


3 
4 


ON 
OFF 


ON 
OFF 


CONTROLADORA COMPAT ÍVEL CGA 


RESOLUÇÃO 
M O N I - 
T E X T o 
T O R 
N Q 
N Q 
colunas 
cores 


4 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


8 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


Monitor uti l i z ado n a CGE 
= > 
MONOCROMÁTI CO ( MOA) 


MÓDULO C G E (Secundário) + C ONTROL. COMPATÍVEL CGA ( Primária ) 


CONTROLADORA COMPAT ÍVEL CGA 
D I P 
- 
S W I T C H 
RESOLUÇÃO 


) 
M O N I - 
c 
H 
A 
V 
E 
s 
T E X T o 
T O R 
N 2 
N 2 


1 
2 
3 
4 
colunas 
cores 


ON 
ON 
OFF 
ON 
4 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


OFF 
ON 
OFF 
ON 
8 0 
1 6 
Colorido 
MP 1 4 ou MPE 1 4 


Monitor uti l i z ado na CGE = > 
MONOCROMÁTICO ( MOA ) 


OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre em OFF 


• 1 08 . 


) 


• C G V 
• 


5.3 - C.AR T ÀO CGV 


O cartão CGV t um controlador de vídeo de 16 bits com funções e características que 
excedem aos do padrão VGA da IBM , mantendo total compatibilidade com o mesmo. 


Possui a capacidade de emular os modos MDA (Hercules), CGA e EGA. 


Pode ser instalado em um slot de 8 ou 1 6 bits disponível no módulo CPU de um 
microcomputador compatível ao padrão PC/XT e PC/ AT respectivamente. 


) 
5.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Controlador TVGA 8800 CS 


- BIOS duas EPROM's 


- RAM dinâihica com 256 Kbytes expandível até 5 12 K bytes (modos estendidos) 


- "Chips" RAM: - oito de 64K x 4bits (4464 - 8) 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (AOOOOH - BFFFFH) 
(640 - 768 Kbytes) 


- Faixa de Endereçamento da Memória BIOS: (COOOOH - C7FFF.:lJ:) 
(768 - 800 K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 
3BOH - 3BFH como padrão MDA 
3DOH - 3DFH como padrão CGA 
3COH - 3CFH como padrão EGA/VGA 


- Interrupção: IRQ2 (PC/ XT) e IRQ9 (AT) 


- 1 09 
• 


) 


• CGV 
• 


5.3.2 - MODOS DE OPERAÇÀO DO C.AR TÀO CGV 


Modo VGA 


· 720 X 400 pontos, (padrão VGA) 
16 cores ou mono, 
matriz do caracter 9Xl6 
matriz da tela 80X25 


- 1188 X 480 pontos, (modo estendido) 
6 core, 
matriz do caracter 9X8 pontos 
matriz da tela 132X60 caracteres 


Modo Gráfico: 


- 
640 X 480 e 16 cores (padrão VGA) 
- 
320 X 200 e 256 cores (padrão VGA) 
- 1024 X 768 e 16 cores (modo estendido) 
- 
640 >X 480 e 256 cores (modo estendido) 


OBSERVAÇÃO: O módulo CGV pode trabalhar com 16 ou 256 cores dentre um conjunto de 


262 . 144 cores. 


Monitor: 


São utilizados monitores monocromáticos e coloridos com freqüência de sincronismo fixa ou 
variável (Multisync) e com tratamento analógico e digital do sinal de vídeo. 


Os monitores Multisync digitais são diferentes dos monitores padrão MDA, CGA e EGA, 
apesar do conector obedecer a mesma pinagem. Portanto estes monitores 
convencionais 
encontrados no mercado não poderão ser utilizados nessa controladora. 


- 1 1 0 - 


• CGV 
• 


5.3.3 - LOC.ALIZAÇÀD DOS SHUNTS E CONECTORES 


) 


S3 


. 1 1 1 - 


Conector de 
l•p- 


Cmln .. • on•l6glco•t 


Conttior 09·1 
C•lnat• dlgll•••I 
Monllor de Mulllolnctonl•mo 


• CGV 
• 


5.3.4 - DESCRIÇÀO DOS CONECTORES 


) 


CONECTORES 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CN- 1 
DB- 1 5 
S inais de video 
analógico para 
um monitor de f reqüênc ia f ixa ou 
variáve l . 


CN- 2 
DB- 0 9 
S inais 
de 
video 
em nivel TTL 
para monitores tipo Multisync 


-- 
) 
Formato S lot 
Futuras expansões 
( 2X 1 3 vias ) 


5.3.5 - DESCRIÇõO DOS SHUNTS 


SHUNTS 
DESCRIÇÃO 
POS IÇÃO 
OPÇÕES 


S l 
- Detecta automaticamente 
A 
t ipo de 
barramento de 
) 


8 ou 1 6 bits . 
- Como def ault pos iç ão A 
- Acesso s omente a 8 bits 
pos ição B . 


S 2 
- 
I nterl iga 
o 
Terra 
A 
ao 
Terra do chass i . 
- Como de f ault pos ição A , 
des l igado . 


S 3 
- Tipo 
de 
monitor de 
A 
TTL colorido 
multis incronismo 
B 
TTL mono 


) 


- 
1 1 2 - 


) 


- CGV - 


5.3.6 - DESCRIÇÃO DO DIP-SWITCH (SWJ) 


É utilizado um Dip - Switch de 6 chaves, sendo que somente as chaves 1 e 6 atuam na 
configuração. 


A configuração default são todas as chaves na posição ON ,' a tabela abaixo a utilização das 
chaves 1 e 6. 


D I P-SWITCH 


e 


· - - 
FUNÇÃO 
. v i:. 
) 


1 
ON 
- 
s inal de vídeo analógico 
OFF - 
s inal de vídeo digital 


2 - 5 
Reservadas - deve permanecer sempre em ON 


6 
ON 
- barramento de 1 6 bits 
OFF - barramento de 
8 bits 


OBS: Ao instalar o módulo C G V em equipamentos de alta veloc)dade 
( MF 386 SX 20 MHz, 


MF 486 ) a chave 6 de estar configurada em O F F . 


J 


- 1 1 3 - 


• C D R 1 
• 


5.4 - CART.ÁO CDRl 


O cartão CDRl o módulo responsável pelo controle de acionamento de discos rígidos no 
MF 88. 


Seu hardware permite controlar várias operações referentes ao acionamento de unidades 
Winchesters como leitura, gravação, movimentação de cabeças de leitura/gravação e outras. 


5.4.1 - C.ARACTERlSTJC.AS TÉCNICAS 


- Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H - C9FFFH) 
(820 - 828 K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 320H - 32FH 


- Interrupção: IRQ5 


- Canal de DMA: DRQ3/DACK3 


- Controle de até duas unidades Winchesters 


- Controlador Principal: WDlOl0 - 05 . 


- Controlador Secundário: WD1015 - 14. 


- Opera no modo M.F.M. 


- Transferência de dados de 5 Mbits/s. 


- N 2 do •1nterleave" adotado: 3 


- 
1 1 4 - 


• C DR I 
• 


5.4.2 - DI.AGRAN.A DE POSICION.AMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 


,.___ ---' - 
· 
----'° ' 
_ .... 


CN1 
CN2 
CN3 
CN4 


S 6 
Hl 


s 7 


SB $ SC SA 
1RAAíà1 


• 1 1 5 . 


o 


• C DR l 
• 


5.4.3 
• DESCRIÇÀO DOS SHUNTS 


A 
tabela 
abaixo deverá ser utilizada na configuração de 
wincbesters 
de 
mesmas 
características. ou seja , caso seja instalada uma segunda unidade de disco rígido, esta deverá 
possuir as mesmas características que a primeira. 


• TABELA 1 


SHUNTS e POS IÇÕES 
CARACTERÍ STICAS 
OPÇÕES 


S 6 
S 7 
N 12 DE 
N12 DE 
FABRICANTE / 
CILINDROS CABEÇAS 
CAPAC I DADE 
SA 
SB 
se 
S D 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
9 2 5 
3 
ELEBRA 3 0Mb 


OFF 
OFF 
OFF 
ON 
9 0 0 
8 
ATAS ! 3 0 7 5 


OFF 
OFF 
ON 
OFF 
7 0 4 
7 
MICROLAB 5 1Mb 


OFF 
OFF 
ON 
ON 
6 4 0 
6 
CMI 6 6 4 0 


OFF ' 0N 
OFF 
OFF 
9 8 7 
7 
FLEX I DISK 7 0Mb 


OFF 
ON 
OFF 
ON 
9 1 8 
7 


) 
MAXTOR XT 1 0 6 5 


OFF 
ON 
ON 
OFF 
9 2 5 
7 
ELEBRA 6 7 Mb 


OFF 
ON 
ON 
ON 
6 1 2 
4 
uPERIFÉR . /WINTEC 
2 0 / 2 1Mb 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
3 0 6 
8 
FLEXIDISK 2 0Mb 


ON 
OFF 
OFF 
ON 
9 1 8 
1 1 
MAXTOR XT 1 1 0 5 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
9 2 5 
9 
ELEBRA 8 6Mb 


ON 
OFF 
ON 
ON 
6 4 0 
4 
CMI 6 4 2 4 


ON 
ON 
OFF 
OFF 
1 0 2 4 
8 
DIGIREDE 8 5Mb 


ON 
ON 
OFF 
ON 
6 1 5 
4 
QUAL ITRON , 
MICROLAB 2 0Mb 


ON 
ON 
ON 
OFF 
9 2 5 
5 
ELEBRA 4 8Mb 


ON 
ON 
ON 
ON 
3 0 6 
6 
!MI 5 0 1 8 


• 1 1 6 • 


• CDR l 
• 


5.4.3.1 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA CI 2112 V.2.5 


A 
tabela 
abaixo deverá ser utilizada na configuração de 
winchesters 
de 
mesmas 
características, ou seja, caso seja instalada uma segunda unidade de disco rfgido, esta deverá 
possuir as mesmas caracterfsticas que a primeira. 


• TABELA 1 


SHUNTS 
e POS IÇÕES 
CARACTERÍ STICAS 
OPÇÕES 


S 6 
S7 
N " DE 
N'2 DE 
FABRICANTE / 
C ILINDROS CABEÇAS 
CAPAC I DADE 
SA 
-=>B 
se 
SD 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
9 2 5 
3 
ELEBRA 3 0Mb 


OFF 
OFF 
OFF 
ON 
- 
- 
- 


OFF 
OFF 
ON 
OFF 
7 0 4 
7 
MICROLAB 5 1Mb 


OFF 
OFF 
ON 
ON 
- 
- 
- 


OFF 
>ON 
OFF 
OFF 
- 
- 
- 


OFF 
ON 
OFF 
ON 
- 
- 
- 


OFF 
ON 
ON 
OFF 
9 2 5 
7 
ELEBRA 6 7 Mb 


OFF 
ON 
ON 
ON 
6 1 2 
4 
uPERI FÉR . /WINTEC 
2 0 / 2 1Mb 


) 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
3 0 6 
8 
FLEX I D I SK 2 0Mb 


ON 
OFF 
OFF 
ON 
- 
- 
- 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
9 2 5 
9 
E LEBRA 8 6Mb 


ON 
OFF 
ON 
ON 
7 3 3 
5 
ST 4 0 3 8 3 1Mb 


ON 
ON 
OFF 
OFF 
- 
- 
- 


ON 
ON 
OFF 
ON 
6 15 
4 
QUALITRON , 
MICROLAB 2 0Mb 


ON 
ON 
ON 
OFF 
9 2 5 
5 
ELEBRA 4 8Mb 


ON 
ON 
ON 
ON 
6 15 
8 
QUALI TRON QM5 4 0 
4 0 Mb 


• 1 1 7 
• 


) 


• C DR l 
• 


• TA BELA 2 


Esta tabela específica para configurar a CDR l com duas unidades de disco rígido de 
características dif crentes. 


A coluna S7 foi dividida como primei ra unidade (UDRO) e segunda unidade (UDRl), 
cabendo os pares de shunts SC e SD para a pri meira unidade e os pares SA e SB para a segunda 


unidade. 


SHUNTS E POS IÇÕES 
CARACTERÍSTICAS 
OPÇÕES 


S6 
5 7 
N 12 DE 
N12 DE 
FABRICANTE / 


1 
C ILINDROS CABEÇAS 
CAPAC IDADE 
UDR 1 
UDR o 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
3 0 6 
4 
MULTI DIGT/ 
PERCOMP/ 
FLEXIDISK l OMb 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
9 2 5 
5 
ELEBRA 4 8Mb 


OFF > ON 
OFF 
ON 
6 1 2 
2 
MIN I SCRIBE 3 0 1 2 
ON 
ON 
ON 
ON 
6 1 5 
4 
QUALITRON 
MICROLAB 2 0Mb 


OBSERVAÇÕES: 


- A tabela acima também poderá ser utilizada para a configuração de um ou dois discos 
rígidos de mesmas características. 


- Só poderão ser instalados discos rígidos diferentes se estes possuirem as características da 
tabela 2. 


• 1 1 8 
• 


• CDR l 
• 


EXEMPLOS: 


A) CONFIGU RAÇÃO DA C DR l PARA 2 U DRs COM CARACTER1STICAS DIFERENTES 


SHUNTS E POS IÇÕES 
CARACTERÍ STICAS 
OPÇÕES 


S6 
S 7 
N O DE 
NO DE 
FABRICANTE / 
C I L I NDROS CABEÇAS 
CAPAC I DADE 
UDR 1 
UDR o 


SA 
SB 
s e 
SD 


OFF 


) 
OFF 
OFF 
3 0 6 
4 
l OMb FLEX IDISK/ 
BR-4 1 2 


ON 
ON 
6 1 5 
4 
2 0Mb QUALITRON/ 
QW- 5 2 0 


B ) CONFIGU R-4.ÇÃO D A CDRl PARA 2 U DRs COM CARACTER1STICAS IGUAIS 


SHUNTS E POS IÇÕE S 
CARACTERÍ STICA? 
OPÇÕES 


S 6 
S 7 
N O DE 
Nº DE 
FABRICANTE / 
C IL INDROS CABEÇAS 
CAPAC IDADE 
UDR 1 
UDR o 


SA 
SB 
se 
SD 


OFF 
OFF 
OFF 
3 0 6 
4 
l OMb MULT IDIGIT 
DW- 1 0 5 1 


OFF 
OFF 
3 0 6 
4 
l OMb MULTIDIGIT 
DW- 1 0 5 1 


- 1 1 9 . 


• CDRI 
• 


C ) CONFI G U R AÇÃO DA CDR I PARA APENAS 1 U DR INSTALADA 


) 
SHUNTS E POS IÇÕES 
CARACTERÍSTICAS 
OPÇÕES 


S 6 
S 7 
N '2 DE 
NQ DE 
FABRICANTE / 
C ILINDROS CABEÇAS 
CAPAC I DADE 
UDR 1 
UDR o 


SA 
SB 
se 
SD 


ON 
OFF 
9 2 5 
5 
4 0Mb ELEBRA 
OFF 
W5 4 0 -S 


X 
X 
-- 
-- 


) 


5.4.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECTORES 
TIPO 
DESCRIÇÃO 


CN l 
Barra de pinos 
Dados do Winc hester 1 


CN2 
Barra de pinos 
Dados do Winc hester 2 


) 


CN3 
Barra de pinos 
Controle do Winches ter 1 e 2 


CN4 
Barra de pinos 
Idendi f icaç ão do Winc hester 
selec ionado 


• 120 
• 


• C DR 2 
• 


5.5 • C.ART ÀO CDR2 


A CDR2 é uma placa controladora de discos rígidos para a linha MF 88 e compatíveis 


Tem como característica uma reduzida dimensão física e alto grau de confiabilidade, d vido 
ao fato de utili zar um conjunto de circuitos integrados dedicados (CUSTOM), da DTC (Data 
Tecnology Corporation) e também tecnologia SMD (Surface Montage Device). 


Esta nova controladora, tem como vantagem , possuir dentro da sua ROM BIOS uma t.!bela 
onde o usuário pode escolher o tipo de disco rígido , ou optar pela inserção das característic.ss do 
seu disco. 


A máxima capacidade da UDR permitida para esta controladora é de 2048 cilindros p.:-r 16 
cabeças. 


5.5. J - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H - C9FFFH) 
(820 - 828 K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 320H - 32FH 


- Interrupção: IRQ5 


- Canal de DMA: DRQ3/DACK3 


- Controle de até duas unidades Winchesters 


- Opera no modo M.F.M. 


- Transferência de dados de 5Mbits/s. 


- N 2 do "Interleave" adotado: 3 


- 1 2 1 
• 


- CDR2 - 


5.5.2 - DI..NJRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES 


) 


C N 4 
C N l 
C N 2 


C N 3 
o 


º º Oº 


S B 
• • 


S 9 
• • 


S ! O • • 


S l 1 
• • 


S l 2 
• • 


S l 3 


1111111111111 


B 


S l S 2 S 3 S4 S S S 6 


) 
. 


. 1 2 2 . 


) 


· C D R 2 - 


S.5.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


• 


Sl: Permite ao circuito selecionar o BIOS, ou seja, este permite que o sinal de seleção da 
EPROM (CI Microtec 2810) cheguem a mesma. Em lay - out seus dois pinos já estão ligados 
(ON). 


S2 a S4: Permitem a seleção dos endereços de 1/0 e memórias. De acordo como a tabela descrita 
abaixo, verifica- se que os shunts estão configurados no lay - out em ON (pinos ligados) 
definindo assim a posição de 1/0 320 a 323 e memória C800:0000. 


5 2 
5 3 
5 4 
End . de I /O 
End . de Memória 


ON 
ON 
ON 
3 2 0 a 3 2 3 
C 8 0 0 : 00 0 0 
OFF 
OFF 
ON 
3 2 0 a 3 2 3 
CAO O : O O O O 
OFF 
ON 
ON 
3 2 0 a 3 2 3 
08 0 0 : 0 0 0 0 
OFF 
OFF 
ON 
3 2 0 a 3 2 3 
F4 0 0 : 0 0 0 0 
OFF 
ON 
OFF 
3 2 4 a 3 2 7 
C 8 0 0 : 0 0 0 0 
ON 
OFF 
OFF 
3 2 4 a 3 2 7 
CAO O : O O O O 
ON 
ON 
OFF 
3 2 4 a 3 2 7 
08 0 0 : 0 0 0 0 


1 OFF 
OFF 
OFF 
3 2 4 a 3 2 7 
F4 0 0 : 0 0 0 0 


S5: Permite a seleção dos 8Kb superiores ou inferiores no BIOS (CI Microtec 2810). No lay - out 
o mesmo está configurado em ON selecionado assim os 8K b superiores. 


S6: Permite selecionar o CI Microtec 2810 (BIOS) com capacidade de .l!Kb ou 16Kb. Como seus 
pinos encontram - se interligados em lay -out ( ON ) temos o mesmo configurado para 8Kb. 


S15: Seleciona as interrupções IRQ5 ou IRQ2. Em lay - out, este shunt está interligado na 
posição B selecionando IRQ5. 


S16: 
Conexão entre o terra lógico com terra de chassis: 
A 
• Desconectados (posição "default" ) 
B - Conectados 


- 
1 2 3 - 


\ 


• CDR2 
• 


S7 a S14: Permite 
selecionar por Hardware os vários tipos de winchcstcrs que podem ser 
utilizados no módulo. Da forma cm que se encontram no lay - out , caso qualquer desses 
for montado e ligado, selecionaria automaticamente a opção O da tabela de formatação 
física . No entanto, no ponto de vista prático , deve ser observado que a seleção da 
unidade será feita através do progra ma X T FQR MAT.EXE onde encontramos a seguinte 
tabela de sclcç40: 


TIPO 
CIL. 
CAB. 
CIL. PRÉ - COMP. 


o 
615 
4 
256 
1 
612 
4 
612 
2 
612 
4 
256 
3 
612 
4 
o 
4 
615 
8 
128 
5 
925 
3 
128 
6 
925 
5 
128 
7 
925 
7 
128 
8 
925 
9 
128 
9 
1024 
5 
1024 
10 
1024 
8 
1024 
1 1 
1024 
9 
1024 
12 
820 
6 
820 
13 
733 
5 
300 
14 
977 
5 
977 
15 . . . . . . . . . OUTRO TIPO . . . . . . . ... 


OBSERVAÇÃO: A tabela acima é válida apartir da versão 1.2 


5.5.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECTORES 
TIPO 
DESCRIÇÃO 


CNl 
Barra de pino s 
Dados do Winches ter 1 


CN2 
Barra de pinos 
Controle do Winches ter 1 e 2 


CN3 
Barra de pinos 
Idend i f icaç ão do Winches ter 
selec ionado 


CN4 
Barra de pinos 
Dados do Winches ter 2 


CNS 
-- 
Não uti l i z ado 


• 1 2 4 
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- CDW - 


5.6 - C.AR T ÁO CDW ( REV2) 


O cartão CDW (REV2) é responsável por todas as operações referentes as unidades de discos 
rígidos e flexíveis dos sistemas MF 286/MF 386 possuindo u m barramento de dados para 
Winchester de 16 bits. 


Com capacidade para controlar até quatro unidades de disco, sendo duas de disco flexível e 
duas 
de disco rígido, o módulo CDW permite ao sistema uma grande 
capacidade 
de 
armazenamento, fazendo para isto uso de variados tipos de unidades. 


5.6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Interface de >disco flexível (765A) para drives de 360 Kb ou 1,2 Mb. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3FOH - 3FFH 
- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2/DACK2 


- Controla até duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backup. 


- Transferência de dados para UDFs de 250Kbits/s ou 500Kbits/s. 


- Interface de 1disco rígido (WD2010). 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: lFOH - lFFH 
- Interrupção: IRQ14 


- Controla até duas unidades de disco rígido. 


- Opera no modo M.F.M. 


- Barramento de dados para Winchester de 16 bits. 


- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil. 


- Transferencia de dados para UDRs de 5 Mbits/s. 


- N2 do "Interleave" adotado: 2 


- 
1 2 5 - 


• C DW . 


5.6.2 • DIKJR.ANA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES 


• 1 2 6 . 


- C DW - 


5.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


) 


o 
E 
s 
c 
R 
I 
ç 
Ã 
o 


SHUNT 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
Con f igura o Winches ter c corno VOICE-COIL 
Sl 
B 
Con f igura o Winchester c corno STEP-MOTOR 


A 
Conf igura o Winchester o corno VOICE-COIL 
52 


) 
B 
Con f igura o Winches ter o c orno STEP-MOTOR 


, 


53 
- 
Reservado sempre na pos iç ão B 


A 
Sem funç ão 
54 
B 
Endereça a controladora c orno primária 


ss 
- 
Reservado s empre na pos iç ão A 


) ON 
MOTOR ON hab i l itado 
56 


) 
OFF 
MOTOR ON des abil itado 


57 
- 
Reservado sempre em aberto 


5.6.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES 


CONECTORES 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CNl 
Barra de pinos 
I dent i f icaç ão do Winchester 
se lec ionado 


CN2 
Barra de pino s 
Dados do Winchester 1 


CN3 
Barra de pinos 
Dados do Winchester 2 


CN4 
Barra de pinos 
Controle dos Winches ters 1 e 2 


CNS 
Barra de pinos 
Discos Flexívei s 


- 
1 2 7 - 


• CDW2 
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5.7 - CAR T ÀO CDW2 


) 
A CDW2 
uma controladora de discos fle xíveis e rígidos para a linha MF286, MF386 e 
compatíveis . 


Suporta at 2 UDRs e 4 unidades na parte de controle de floppics e salientando que a partir 
da terceira unidade necessária uma camada de software adicional . 


Esta controladora se caracteriza pelo alto índice de integração (8 unidades chip set DTC e o 
já conhecido NEC 765), o que possibilita diminuição de custo, maior confiabilidadc e melhor 
performance. 


Um 
dos 
itens que integram esta melhor performance a possibilidade 
de 
um 
entrelaçamento lógico entre setores ("interleave ") de 1:1 para sistema de alta velocidade. 


) 


5.7.1 - C.ARACTERiSTIC.AS TÉCNIC.AS 


- Interface de disco flexível (765A) para drives de 360 Kb ou 1,2 Mb. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3FOH - 3FFH 
- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2/ DACK2 


- Controla até duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backu 
. 
. 


- Transferência de dados para UDFs de 250K bits/s ou 500Kbits/s. 


- Interface de Disco Rígido 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: lFOH - lFFH 
- Interrupção: IRQ14 


- Controla até duas unidades de disco rígido. 


- Opera no modo M.F.M. 


- Barramento de dados para Winchester de 16 bits. 


- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil. 


- Transferência de dados para UDRs de 5 Mbits/s. 


· N2 do "lnterleave" adotado: 1 


- 
1 2 8 
• 


- C DW2 - 


5.7.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES 


D 


C N 1 -+-c:=> 


S4 


C N 6 
D 


C N 3 
C N 5 


C N 2 
CN4 


__ , c:::J _ 
, 
_ .... 


1 1 1 


- 
1 2 9 - 


S 5 S6 S 7 


) 


• CDW2 
• 


5. 7.3 - 
DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


Sl 
· Conexão (B) ou desconexão (A)• do terra lógico e terra chassis. 


S2 
· Controle 
da taxa inicial de transferência de dados de 250Khz (ON) ou de 500Khz 
(OFF)• para UDFs. 


S3 · Determina pré - compensação 
de 125ns apenas (ON) ou de 125ns, 208ns ou 250ns 
(OFF)• para UDFs. 


S4 - Modifica a maneira pelo qual o led será acessado, intermitentemente (ON)* ou 
continuamente (OFF), quando acionado a UDR. Já está ligado no LA Y - OUT da placa. 


S5 - Seleção de UDF por Hardware (ON)• ou por Software 
(OFF). Entende - se como 
seleção por Hardware quando, após um comando de "MOTOR ON" o motor é desligado 
pelo próprio circuito após um certo tempo. Com relação a seleção por Software, tanto a 
operação de ligar como a de desligar o motor são comandadas por programação. 


S6 
- Seleção do port para endereçamento, seja primário (OFF)* ou secundário (ON). 
S7 


Obs.: ••• indi ... a configuração default. 


• 1 3 0 - 


• C DW2 
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5.7.4 - DESCRIÇÀO DE CABOS E CONECTORES 


O módulo CDW2 utiliza 2 tipos de cabos distintos se comparado com a controladora CDW. 


Um deles é o cabo que interliga a controladora CDW2 à placa de leds do painel frontal do 
equipamento. 


O outro é o cabo - flat (34 vias) "trançado" quando a CDW2 estiver controlando 
unidades 
de disco flexível. 


OBSERVAÇõES IMPORTANTES 


) 


- 
Segue - se o padrão normal de instalação e configuração de uma ou duas UDRs e 
apenas uma UDF nesta controladora. 


• 
Quando for instalado ™ UDF no sistema com o CABO E.LAI trancado, esta 
deverá 
ser configurada como unidade n que será identificada 
pelo 
sistema 
operacional como unidade lógica A. 


- 
Quando for instalado UDFs no sistema com o CABO FLAT trancado, estas 
deverão ser configuradas como unidade ,ll. Suas identificações lógicas pelo sistema 
opera(.·onal serão dadas por suas posições físicas no cabo flat, ou seja, o drive B 
lógico será sempre o que estiver no conector central da linha e o drive A lógico 


' 
(deverá possuir o resistor de terminação de linha !) será sempre o que estiver no 
conector final da linha. 


CONECTORES 
T I PO 
DESCRIÇÃO 


CN l 
-- 
Não ut il izado 


CN2 
Barra de pinos 
Dados do Winchester 2 


CN3 
Barra de pinos 
Dados do Winchester 1 


CN4 
Barra de pinos 
Controle dos Winchesters 1 e 2 


CNS 
Barra de pinos 
Discos Flexíveis 


CN6 
Barra de pinos 
I denti f icação do Winchester 
selec ionado 


CN7 
-- 
Não utilizado 
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5.8 - CART ÀO CWS 


O módulo CWS é um controlador de unidades de disco rígido, projetado dentro do padrão 
SCSI (SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE), que permite até 7 unidades de disco 
rígido. Possui ainda capacidade de controlar 2 unidades de disco flexível de alta ou de baixa 
densidade, e pode ser instalado c m qualquer equipamento compatível com o padrão IBM PC/ A T. 


5.8.1 - CAIUCTERÍSTIC.AS TÉCNICAS 


· Interface de Disco Rígido padrão SCSI. 


) 


- Faixa de Endereçamento de Memória ROM: (DCOOOH 
· DFFFFH) 
(900 - 916 Kbytes) 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 330H - 333H 
- Interrupção: IRQll 
- Canal de DMA: DRQ5 /DACK5 


- Controla até 7 Unidades de Disco Rígido no padrão SCSI. 


- Taxa de transferência síncrona para UDR'S até 5 Mbit/s e assíncrona até 2Mbit /s. 


· Interface de disco flexível. 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3FOH - 3FFH 


· Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2/DACK2 


- Controla até 2 Unidades de Disco Flexível de alta ou baixa densipade. 


- Utiliza "CHIPSET" (customisado). 


- 
1 32 - 


) 


. cws . 


5.8.2 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS, CONECTORES E PRINCIP.AIS COMPONENTES 


o 


.. 13 
• · 


1 
o 


o 


D 


.___ ___ I c:=J 


" ' 
- 


ConeclOf p•r• led 


do pelnel frontllf 


---CorMctof p•r• 


unldede de cfteeo n.1lfTef 


RHlatlnclH eh telo 


COfMciof SCSI externo 
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5.8.3 - DESCRIÇÁO DOS SHUNTS 


A configuração da placa f cita através de shunts que estão dispostos na placa como se 
1eguc: 


J l : 


PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
HABI L I TA TRANSF . SÍNCRONA 
SEM 
DESAB I L I TA TRANSF . S ÍNCRONA 
* 


2 
COM 
EXECUTA DIAGNÓSTICO 
SEM 
NÃO EXECUTA DIAGNÓSTICO 
* 


) 
3 
COM 
NÃO VERIFICA PARIDADE 
SEM 
VERI FICA PARIDADE 
* 


4 
5 6 
ENDEREÇO SCS I 


s s s 
7 
* 


4 
c s s 
6 
s c s 
5 
5 
c c s 
4 
s s c 
3 
obs : s-sem 
6 
c s c 
2 
e-com 


l 
s c c 
1 
c c c 
o 


7 
8 
CANAL DE DMA 


7 
s 
s 
7 
c 
s 
6 
8 
s 
c 
5 
* 
c 
c 
o 


9 1 0 1 1 
CANAL DE INTERRUPÇÃO 


s 
s 
s 
9 
9 
c 
s 
s 
1 0 


s 
c 
s 
1 1 
* 
1 0 
e 
c 
s 
1 2 
s 
s 
c 
14 


1 1 
e 
s 
c 
15 


1 2 1 3 
VELOC I DADE TRANSFEfil!NC IA DO DMA 


s 
s 
5 , 0 Mbit/s 
* 
1 2 
c 
s 
5 , 7 Mbit/s 
s 
c 
6 , 7 Mbit/s 
1 3 
c 
e 
8 , 0 Mbit/s 


• 1 3 4 
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J6 : 


) 


P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
2 
3 
PORT DE ENDEREÇOS 


l =A2 
s 
s 
s 
3 3 4H 
e 
s 
s 
3 3 0H 
* 
2 =A8 
s 
e 
s 
2 3 4 H 
e 
c 
s 
2 3 0H 
3 =A9 
s 
s 
c 
1 3 4H 
c 
s 
c 
1 3 0H 


J7 : 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
DESABILITA ESTADO DE ESPERA 
* 
SEM 
HABILITA ESTADO DE ESPERA 


2 
COM 
WAIT STATE = l O Ons 
SEM 
OUTRO WAIT STATE 


) 
3 
COM 
WAI T STATE = 2 0 0 ns 
, 


SEM 
OUTRO WAIT ST TE 


4 
COM 
WAI T STATE = 3 0 0 ns 
SEM 
OUTRO WAIT STATE 


J9 : 
P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
DESABILITA SENSOR AUTOMÁTI CO 
* 
SEM 
HABILITA SENSOR AUTOMÁTICO 


2 , 3 , 4 
SEM 
RESERVADO 


J l O : 
P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
2 
ENDEREÇO DE BIOS 


1 
s 
s 
ODC O O OH 
* 
c 
s 
OCC O O OH 
2 
s 
c 
ODB O O OH 
c 
c 
OCB O O OH 


• 1 3 5 
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J l l z 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
HABILITA O BIOS DA PLACA 
* 
SEM 
DESABILITA O BIOS DA PLACA 


J 1 2 : 
P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
CDF ENDEREÇADA DE 3 7 0H À 3 7 7H 
* 


._) 
SEM 
CDF ENDEREÇADA DE 3FOH À 3F7H 


J 1 3 : 
P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


1 
COM 
HABILITA A CDF 
* 
SEM 
DESABILITA A CDF 


J l 4 E J 1 5 : 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


J 1 4 
J l S 
CANAL DE DMA 


1 
COM 
COM 
> O 
2 
COM 
COM 
5 
* 
3 
COM 
COM 
6 
4 
COM 
COM 
7 


J l 6 : 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


SELECIONA CANAL DE I NTERRUPÇÃO 


1 
COM 
9 
2 
COM 
1 0 
3 
COM 
1 1 
* 
4 
COM 
1 2 
5 
COM 
1 4 
6 
COM 
1 5 
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J 1 7 : 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


SELEC I ONA INTERRUPÇÃO DO CDF 


1 - 2 
COM 
IRQ- 6 
* 
2 - 3 
COM 
IRQ- 1 0 


J 1 8 : 
PINOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


CANAL DE REQUI S IÇÃO DE DMA 


1 - 2 
COM 
2 
* 
2 - 3 
COM 
3 


J l 9 : 
P I NOS 
SHUNT 
FUNÇÃO 


CANAL DE RnCONHEC IMENTO DE DMA 


1 - 2 
COM 
2 
* 
2 - 3 
COM 
3 


OBSERVAÇÕES: 


- As configurações marcadas com ("*") são configurações default. Nos micros da 
linha MF (MF286 e MF386) deve - se configurar no "setup de siste ma" o UDR como 
ausente ( tipo O ) e configurar a placa pelos shunts do módulo. Para operar com o 
sistema XENIX, devemos utilizar a versão que reconhece o módulo CWS e suporta o 
padrão SCSI. Esta versão é a 2.3.2 também chamada GT. Para instalar e operar com o 
XENIX na unidade SCSI, consulte o manual "USER'S GUIDE" do XENIX. O cabo de 
ligação das UDF'S pode ser direto ou trançado, sendo este último adotado como padrão 
de fábrica. O cabo de ligação das UDR'S segue o padrão SCSI. O endereço de cada 
UDR no sistema SCSI é selecionado por meio de "shunts" ou "dip - switch", existentes na 
própria unidade. Este endereço poderá ser 0,1,2,3,4,5 ou 6 de acordo com a ordem que 
serão reconhecidas. O sistema operacional deve ser alocado na unidade O . 


• 1 3 7 
• 
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5.9 • C.ART ÁO NSR 


O Módulo Serial/Relógio MSR é uma placa que comporta uma interface serial padrão 
RS232C e um circuito de relógio de tempo real (R.T.R.). 


Seu barramento é formado por 8 bits podendo ser instalado cm microcomputadores 
compatíveis com a linha PC/XT e PC/ AT. 


A 
interface serial é fornecida em um conector DB25 macho sendo 
completamente 
programada por comandos do sistema operacional. 


O relógio de tempo real não pode ser habilitado cm equipamentos que já possuam relógio 
como o MF286 e o MF386. O c.ircuito de relógio apenas pode ser habilitado no MF88, e é 
accssado através do u>tilitário BA TCLOCK . 


5.9.1 
- C.AIUCTERÍSTICAS TÉCNICAS 


INTERFACE SERIAL 


· Interface serial assíncrona. 


· Faixa de Endereçamento de 1/0: 2F8H - 2FFH como COM2 


1 
3F8H - 3FFH como COMI 


- Interrupções: IRQ3 
- COM2 


IRQ4 - COMI 


- Taxa de transmissão programável de 50 à 9600 bauds. 
- Bits de stop : 1, 1 1 /2 ou 2. 
- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits. 
- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem. 
- Utiliza a UART 8250. 
- Utiliza conector DB25 macho. 
- Padrão RS - 232C. 


R.T.R. 


· Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e 
não prevê ano bissexto. 
- Relógio no formato de 24 horas. 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 240H - 25FH 
- Alimentado por bateria de lithium de 3V. 
- Utiliza o CI 58167. 
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S.9.2 - ILUSTRAÇÃO DO C.ART ÀO NSR 


) 


- 1 39 - 
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5.9.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E PINAGEM DO CONECTOR DB25 


) 


SHUNT 
POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A ( * ) 
De f ine interrp . 
1 
serial corno INT3 ( COM2 ) 


B 
De f ine interrp . serial corno INT4 ( COM2 ) 


A ( * ) 
Habi l ita a interface serial 
2 
B 
Des abi l ita a i nter face serial 


) 


A ( * ) 
Habi lita 
3 
o c i rcuito de relógio 


B 
Des abi l ita o c ircuito de relógio 


A ( * ) 
Nomeia a inter face serial c orno COM2 
4 
B 
Nome ia a inte r face serial c orno COMl 


A ( * ) 
Terra lógico i solado do c hass i 
5 


1 
B 
Terra lógico 
curto com o c has s i 
em 


A ( * ) 
Pino 1 do DB 2 5 isolado do c has s i 


6 


B 
P ino 1 do DB 2 5 em curto com o c hassi 


(*) Posição default 


PINAGEM DO CONECTOR D B25 MAC HO 


O 1 • Ter,. Ctinels 


• 
O f- TXD 


• • 
O ! - ll X D 


• • 
04 - ll T S 
• 
• 
• 
0 5 - 
C T S 


• 
oe - º'" 
• 


O Tft - 1 0 
• • 
, .,. - "'º 


• 
• • - oco 
• 


• • 


• • 


• 
• 


• • 


- 
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5.10 - C.ARTÀO NPS 


O Módulo Paralelo e Serial (MPS) é composto de uma interface paralela padrão Centronics 
selecionável como LPTl ou LPT2, e dois canais de comunicação serial assíncrona no padrão 
RS - 232C, denominados COM l e COM2. 
Todos os circuitos lógicos das interfaces seriais e paralelas foram introduzidos num único 
circuito integrado do tipo PLCC de 68 pinos, reduzindo com isso o espaço utilizado na placa, o 
consumo de energia, e o custo final do produto. 
O barramento de dados de 8 bits, torna as interfaces compatíveis com qualquer máquina de 
padrão AT ou XT. 
As configurações das placas são feitas através de shunts que determinam os modos de 
operação das interfaces disponíveis. 


5.10.1 - C.AIUCTERiSTIC.AS TÉCNICAS 


INTERFACE SERIAL 


- Interface serial assíncrona. 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 2F8H - 2FFH como COM2 


- Interrupções: IRQ3 - COM2 


J 
IRQ4 - COM l 


3F8H - 3FFH como COMl 


- Taxa de transmissão programável de 50 à 9600 bauds. 


- Bits de stop : 1, 1 1 /2 ou 2. 


- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits. 


- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem. 


- Utiliza a UART 8250. 


- Utiliza conector DB25 macho e conector barra de pinos. 


- Padrão RS - 232C. 


INTERFACE PARALELA 


- Interface paralela (Padrão Centronics). 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 278H - 27FH como LPT2 


- Interrupção: IRQ5 como LPT2 
IRQ7 como LPTl 


- Conector barra de pinos. 


- Configurável como LPTl ou LPT2 


378H - 37FH como LPTl 


• 1 4 1 
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5. 10.2 - ILUSTRAÇÀO DO C.ART.ÃO Ml'S 


) 


C N 1 


- 
1 4 2 - 


- 
MPS - 


5.10.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


) 


Sl - Atcrramcnto : 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
TERRA LÓGICO I SOLADO DO CHASS I 
* 


B 
TERRA LÓGICO EM CURTO COM CHASS I 


S2 e S4 - Interrupção da inte rface paralela : 


POS IÇÃO S 2 
POS IÇÃO S4 
FUNÇÃO 


A 
A 
I RQ 7 
( LPT l ) 
* 


B 
B 
IRQ 5 
( LPT2 ) 


A 
B 
DESABILITADA 


' 


B 
A 
SEM lfUNÇÃO 


S3 - Habilitação da interface s.erial COM2 (IRQ3) : 


POS I ÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
HAB IL I TADA 
* 


B 
DESAB I LITADA 


S5 - Habilitação da interface paralela : 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
HABI L I TADA 
* 


B 
DESAB I LITADA 


- 
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S6 - Habilitação da interface serial COM I (IRQ4) : 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
HABILITADA 
* 


B 
DESABILITADA 


S7 - Endereço da interface serial COM I (3F8 à 3FFH) : 


) 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
HABILITADA 
* 


B 
DESABILITADA 


S8 - Endereço da interface serial COM2 (2F8 à 2FFH) : 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


A 
HABILITADA 
* 


B 
DESABILITADA 


\ 


S9 - Seleção da interface paralela : 


POS IÇÃO 
FUNÇÃO 
ENDEREÇO DE I /O 


A 
LPT l 
3 7 8 à 3 7 FH 
* 


B 
LPT2 
2 7 8 à 2 7 FH 


Obs: ("•") indica posição default 


• 1 4 4 
• 
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5. 10.4 - DESCRIÇÁO DOS CONECTORES 


INTERLIGAÇÃO: A interligação com os dispositivos externos (impressoras, 
modems, 
terminais), é f cita através de dois 
conectores 
descritos abaixo: 


CN2 : Conector DB25 macho 


INTERFACE SERIAL COM2 


S INAL 
PINO MACHO ( DB2 5 ) 
SENT I DO 


TXD 1 
2 
SAÍ DA 


RXD 1 
3 
ENTRADA 


kTS 1 
4 
SAÍDA 


, 


CTS 1 
5 
ENTRADA 


DSR 1 
6 
ENTRADA 


GND 
7 
- 


CD 1 
8 
ENT.A 


DTR 
2 0 
SAÍ DA 


RI 
2 2 
ENTRADA 


- 
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CN l : Barra de pinos 2xl 7 


INTERFACE SERIAL COMl 


S I NAL 
BARRA DE P I NOS 
SENT I DO 


TXD O 
1 
ENTRADA 


RI O 
2 
ENTRADA 


CTS O 
3 
ENTRADA 


ÇD o 
4 
ENTRADA 


DSR o 
5 
ENTRADA 


RXD o 
6 
SAÍ DA 


DTR o 
7 
SAÍ DA 


RTS o 
8 
SAÍ DA 


GND 
2 6 ao 3 4 
- 


1 


CNl : Barra de pinos 2xl 7 


I NTERFACE PARALELA 


S INAL 
BARRA DE P I NOS 
SEt'Jl'I DO 


BUSY 
9 
ENTRADA 


ERROR 
1 0 
ENTRADA 


PD0 -PD7 
1 1 ao 1 8 
ENTRA/SAÍ DA 


STB 
1 9 
ENTRA/ SAÍ DA 


AFD 
2 0 
ENTRA/SAÍ DA 


INIT 
2 1 
ENTRA/SAÍDA 


SLIN 
2 2 
SAÍ DA 


SLCT 
2 3 
ENTRADA 


PE 
2 4 
ENTRADA 


) 
ACK 
2 5 
ENTRADA 


- 
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5.11 - NÓDULO NPF 


) 
O módulo MPF é um controlador de disco flexível que contém na mesma placa, uma 


) 


interface paralela padrão Centronics. Seu barramento de dados é de 8 bits, o que permite sua 
interligação cm microcomputadores baseados no padrão IBM PC/XT / AT /386. 


Podem existir 3 modelos do módulo MPF: 


- MPF /F : Possui apenas a controladora de disco flexível 


- MPF /P : Possui apenas a interface paralela 


- MPF /FP: Módulo completo com interface paralela e controlador de 
disco flexível 


5.11.1 - C.AR.A.CTERÍSTICAS TÉCNICAS 


CONTROLADOR DE DISCO FLEXfVEL 


- Interface de disco flexível para drives 360 ou 1,2 Mb. 
) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3FOH - 3FFH 
- Interrupção: IRQ6 
- Canal de DMA: DRQ2/DACK2 


- Até 4 unidades nas seguintes combinações: 
4 UDF'S de baixa densidade 
3 UDF'S de baixa e u ma de alta densidade 
2 UDF'S de baixa e u ma de alta densidade 


- Padrão MFM. 


- Transferência de dados para UDF'S à 250 Kbit /s ou 500 K bit / s. 


INTERFACE PARALELA 


- Interface paralela (Padrão Centronics). 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 278H - 27FH como LPT2 


- Interrupção: IRQ5 como LPT2 
IRQ7 como LPTl 


- Conector DB25 fêmea 


378H - 37FH como LPTl 


- Configurável como LPTl ou LPT2 


- 
1 4 7 - 
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S.11.2 - ILUSTR.AÇÁO DO C.ART ÁO NPF 


) 


) 
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• MPF 
• 


S.11.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS 


) 


SHUNT 
POS IÇÃO 
FUNÇÃO 


S l 
A 
MOTOR ON HABILITADO 
* 
B 
MOTOR ON DESABILITADO 


S 2 
A 
RESERVADO ( SEM SHUNT ) 
B 


S 3 
A 
I NTER . PARALELA IRQ7 
( LPT l ) * 


) 
B 
I NTER . PARALELA I RQS 
( LPT2 ) 


S4 
A 
END . PARALELA 3 7 8 À 3 7 Fh ( LPT l ) * 
B 
END . PARALELA 2 7 8 À 2 7 Fh ( LPT2 ) 


s s 
A 
TERRA LÓGICO I SOLADO DO CHASSI * 
B 
TERRA LÓGICO EM CURTO COM CHASS I 


OBSERVAÇÕES: 
- O sinal ••• indica configuração default (todos os shunts em •A"). 
- Quando) utilizar este módulo em máquinas A T (MF286 e MF386), configurar as 
UDF'S no setup das máquinas. 


) 
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5.12 
- CARTÃO CGC4 


O módulo CGC4 é uma placa interface de vídeo com reduzidas dimensões e um reduzido 
número de componentes. Totalmente compatível com o padrão CGA, substituirá o atual módulo 
CGC3 e possui dois conjuntos de caracteres selecionáveis por shunt. A interface com o monitor 
de vídeo é feita através de um conector do tipo DB - 9, por onde são enviados os sinais RGBI 
para o mesmo. Não possui interface para caneta óptica ("light - pen"), nem saída para sinal de 
vídeo composto. Além do shunt de seleção de conj unto de caracteres, possui um outro shunt que 
permite a eliminação ou não do efeito cintilante ("flicker"). 


5.12.1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- 16 Kbytes d RAM dinâmica. 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H - BBFFFH) 
(736 - 768 -K bytes) 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 3DOH - 3DFH 


- "Chips" RAM: - dois de 64K x 4bits (4464 - 12). 


- Utilização do controlador M3129. 


- Possibilidade para eliminação do efeito "Flicker" durante 
a rolagem de tela ("Scroll"). 


- Permite uma escolha entre 2 conjuntos de caracteres no 
video: 
- MICROTEC 
- IBM 
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5.12.2 - LOCALIZAÇÂO DOS SHUNTS E CONECTORES 


1 


Slo:o: 


E P ROM 
CHI 
52 


1 
r 



4464 


) r 
1 


4464 
,.._ 


&10: 


- 


M 3 1 2 9 


EEFE 
==a=.= 
microfec 


1 
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5.12.3 - DESCRIÇÃO DO CONECTOR CNl (DB-9) 


PINO 
S INAL 
DESCRIÇÃO 


1 
GND 
Terra lógico 


2 
GND 
Terra lógico 


3 
Rout 
S inais de vídeo ( TTL ) - vermelho 


4 
Gout 
S inais de vídeo ( TTL ) - verde 


5 
Bout 
Sinais de vídeo ( TTL ) - azul 
) 


6 
Iout 
S inal de intens idade ( TTL ) 


7 
N/C 
Não conectado 


8 
Hsync 
S incronismo horizontal 


9 
Vsync 
S incronismo vertical 


5.12.4 - DESCRIÇÀO DOS SHUNTS 


SHUNTS 
DECRIÇÃO 
POS IÇÕES 
OPÇÕES 


A ( * ) 
Con j unto 0 , 1 
Seleciona o set de 
Microtec 
S l 
c aracteres do gerador 
em EPROM 
B 
Conj unto 2 , 3 
I BM 


Conecta ou não o terra 
A 
Conecta 
S2 
lógico da placa 
com 
o 
terra do chas s i . 
B ( * ) 
Não conecta 


Selec iona o e feito 
A ( * ) 
Sem f l icker 


S 3 
f l icker no scroll de tela 
B 
Com f l icker 


( * ) posição de fault 
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5.13 - CAR TÃO CDW3 


A CDW3 é uma controladora de discos rígidos de 16 bits para equipamentos padrão PC / AT, 
cujas características são idênticas à CDW2 quanto ao controle de winchesters. 


Esta controladora possui os mesmos componentes utilizados na interface de discos rígidos da 
CDW2 (chipset da DTC - Data Technology Corporation ). 


Será usada principalmente em sistemas que acompanham o módulo MIO (Multi I /O), mas 
que por algum motivo deseja - se utilizar uma UDR padrão ST - 506, como é o caso da CDW3. 
Nesta situação, deve - se desabilitar a interface de winchester IDE do módulo MIO. 


5.13. 1 - CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS 


· Faixa de Endereçamento de I/O: lFOH - lFFH 


- Interrupção: IRQ 14 


- Controla até duas unidades de disco rígido. 


) 


- Opera no modo M.F.M. 


- Barramento de dados de 16 bits. 


- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil. 


- Transferência de dados para UDRs de 5 M bits/s. 


- Nº do "Interleave" adotado: l 
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5.13.2 
- DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES 


J 
3 
J2 
1 · · · . . . . . . 1 1 · · · . . . . . . 1 
1 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
; 


1 
J4 


W4 


1 rY 
5 [jjj6 W2 


30 


2 
. 
1 
• 


=[]JS 
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J l 
1 . . . . . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 1 
1 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
o 


o 
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5.13.3 
- 
DESCRIÇÁO DOS SHUNTS 


Wl - Habilita (ON) ou não (OFF)* o status de "DISK CHANGE" para a CDW3. 


W2 
- Seleção do port para endereçamento, sej a pri mário (OFF)* ou secundário (ON). 
W3 


W4 - Habilita (POSIÇÃO 2 - 3) * interrupção (IRQ14) após o reset ou não (POSIÇÃO 1 - 2). 


W5 - Não exi te tal shunt no módulo. 


W6 - Habilita (ON)* o modo " AUTO - DESELECT MODE" ou não (OFF). 
Em (ON) o led do winchester acenderá somente quando for selecionado. 
Em (OFF) pelo menos um dos leds dos winchesters ficará aceso quando não houver 
seleção. 


Obs.: "*" indica configuração default. 


5.13.4 
- DESCRIÇÁO DE CONECTORES 


1 CONECTORES li 
T I PO 
1 
DESCRIÇÃO 


1 
J l 
li Barra de pinos 1 Controle dos Wihchesters c ou D 


1 
J2 
li Barra de pinos li Dados do Winchester c 
1 


J3 
Barra de pinos 
Dados do Winchester D 


J4 
Barra de pinos 
I dent i f icação do Winches ter 
s elec ionado ( painel de l eds ) 


JS 
Barra de pinos 
Fornece + 1 2Vdc , +SVdc e GND 
( não uti l i z ado ) 


Ao instalar apenas um winchester, pode - se utilizar qualquer conector de dados J2 ou J3. 
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5. 14 - CARTÃO MIO 


A placa Multi 1/0 (MIO) é composta de u ma interface paralela padrão Centronics como 
LPTl, dois canais de comunicação serial assíncrona no padrão RS · 232C, denominados COM! e 
COM2, uma interface controladora de disco fle xível, uma interface controladora de disco 
rígido padrão IDE/ A T e uma interface de j ogos. 


Todos estes circuitos lógicos concentram - se basicamente em um único circuito integrado do 
tipo QFP (Quad Flat Package) de 100 pinos, reduzindo com isso o espaço utilizado na placa, o 
consumo de energia, e o custo final do produto. 


Apesar de ser um cartão no padrão 16 bits, o módulo MIO poderá ser instalado em um slot 
de 8 bits caso sua interface IDE/ AT esteja desabilitada. 


) 
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5.14.1 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


INTERFACE SERIAL 


- Interface serial assíncrona 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 2F8H - 2FFH (COM2) 
3F8H - 3FFH (COMl) 
- Canais de Interrupção: IRQ3 - COM2 
IRQ4 - COM l 
- Taxa d e transmissão programável de 50 à 9600 bauds. 
- Bits de stop : 1, 1 1 /2 ou 2. 
- Caracter formado por : 5 , 6, 7 ou 8 bits. 
- Teste de pari pade programável : par, ímpar ou sem . 
- Utiliza conector DB9 macho (COM l) e conector barra de pinos (COM2). 
- Padrão RS - 232C. 


INTERFACE PARALELA 


- Interface paralela padrão Centronics 
- Faixa de Endereçamento de 1/0: 378H - 37FH (LPTl) 
- Canal de Interrupção: IRQ7 como LPTl 
- Utiliza conector DB25 fêmea. 


INTERFACE DE J O GOS 


- Endereçamento de 1/0: 20 1H. 
- Utiliza conector barra de pinos. 
- Controle externo por paddles e chaves. 


INTERFACE CONTROLA DORA DE DISCO FLEXÍVEL 


- Endereçamento de 1/0: 3F2H, 3F4H, 3F5H e 3F7H. 
- Canal de Interrupção: IRQ6. 
- Canal de DMA: DRQ2. 
- Controla até 2 UDFs. 
- Utiliza flat - cable " trançado " . 


INTERFACE CONTROLADORA D E DISCO R Í G I D O PADRÃO IDE / AT 


- Endereçamento de 1/0: lFOH a 1F7H, 3F6H e 3F7H. 
- Canal de Interrupção: IRQ 14. 
- Controla até 2 UDRs IDE/AT. 
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5. 14.2 - ILUSTRAÇÃO DO CAR TÃO MIO 


o 


. . 


J 1: 1 :1 :1:1:1:1:1:1 :1:1:1:1:1:1:1:1:1 
1 


J P1 Con e c t o r Dr i v e s 


: : J P2 Con e c t o W i n c h e s t e r 
. . 
I DE 


D - JP12 


r:::J-JPJO 
JPJ - O 


1 r:8 -JP13 


- 
M I O - 


Jl:l:l:l:l:l:l:I 


1 
I n t e rfac e 
J 1 J oy s t i c k 


11 ,.-,-,.-,- 
:i: 11-..-...,.. 
11r1 
1 
JP3 -JP9 
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Jl:l:l:l:I 
o 
1 


Se r ia l 
J4 ( COM1 ) 


J2 
Se r ia l 
( COM2 ) 


J 3 
I n t e rfac e _ 


Paral e l a 


o 


o 


o 
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5.14.3 
- DESCRIÇÁO DOS SHUNTS 


B INTERFACE PARALELA 
B 2 - 3 
LPT l ( * ) 


1 - 2 
1 - 2 
des ab i l itada 


li) 
CES SERIAI S 
JPS 
JP6 
JP 7 
Serial 
Serial 
DB9 
J2 
Barra de 
P inos J4 


2 - 3 B 2 - 3 
COMl 
COM2 


2 - 3 BBI COMl 
1 desabi l . 


2 - 3 BBI COM2 ( * ) 1 COMl ( * ) 


1 - 2 
2 - 3 B des abi l . 
con 


1 - 2 1r;=:=;= B des abi l . 
COM2 


2 - 3 
1 - 2 B COM2 
desabi l . 


1 - 2 
1 - 2 
X 
des abi l . 
desabi l . 


lo=== 


I JP9 
I NTERFACE UDF 


BB habi l itada ( * ) 


1 - 2 li 2 - 3 
des abil it...:. 


JP l O 
JP l 
JP 1 3 
INTERFACE IDE /AT 


com 
\...VJll 
2 - 3 1 habil itada ( * ) 
1 
sem 
... em 
2 - 3 
des ab i l itada 


Obs: (* ) indica posição default 
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5.14.4 - DESCRIÇÁO DOS CONECTORES 


1 


I NTERFACE SERIAL COMI 
S I NAL 


J2 - DB9 MACHO 


CTS 
8 


DSR 
6 


CD 
1 


R I 
9 


,---, 
RxD 
2 


RTS 
7 


DTR 
4 


TxD 
3 


GND 1 
5 
1 


NC 
- 


I NTERFACE SERIAL COM2 11 
1 
SENT I OO 


1 
J4 - BARRA DE P I NOS 1 


7 
entrada 


6 
entrada 


3 
entrada 


2 
entrada ii 


9 
entrada 


8 
1 saí da 1 


4 
saída 1 


10 
saída 1 


5 
- 


1 
1 


- 
1 


1 0BS: O conector DB 9 serial da HIO não é compat ível com a HEH 3 . 


I NTERFACE PARALELA LPTl 


S I NAL 
J3 - DB25 FÊMEA li 
SENT IOO 


1 1 
li 
entrada 


-ERROR 
1 5 
11 
entrada 


DPO a DP7 1 
2 ao 9 
li entrada/saída 


-STROBE 
li entrada/sa í da 


-AUTOFD 
14 
li entrada/sa í da 


- I N I T 
16 
ntrada/saída 


1 7 


1 3 


1 2 


1 0 


1 8 ao 2 5 
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1 
1 
1 
1 


!! 


!! 


1 


- 
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I NTE RFAC E DE D I SCOS F L E X Í VE I S 


NOME O'.: '.: . '.'. . · - 
J P l - BARRA DE P I NOS 


- LC 
2 


NÃO CONECTADOS 
4 , 6 


8 


-MTRO 
1 0 


-DRl 
1 2 


-ORO 
1 4 


-MTRl 
16 


- D I R 
1 8 


- STEP 
20 


- WDATA 
1 


22 


-WGATE 
1 


2 4 


- T RKO 
li 


26 


-WRTPRT 
li 


28 


- RDA TA 


" 


30 


-MOSE L 
li 


32 


- DSKCHG 
1 


34 


GND 
1 


1 a 33 - 
í mpares 


I NTERFAC E DE JOGOS 


NOME DO S I NAL 
Jl - BARRA DE P I NOS 


vcc 
1 , 2 , 1 4 , 1 5 


GND 
7 , 8 , 9 


5 , 6 , 1 0 , 1 1 


VES 4 a 7 
3 , 4 , 1 2 , 1 3 
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1 


" 


1 
! 


)1 
1 
11 


) 


S I NAL 


- H RST 


H01 5 



H014 li 
H0 1 3 


li 


H012 li 
HD l 1 


li 


HO l O li 
H09 


li 


H08 li 
H07 


li 


H06 li 
H05 


li 


H04 li 
H03 


- 
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CONEC TOR I NT E RFAC E I DE 


NOME DO S I NAL 


RESET 


barramento 


de 


dados 


li 


do 
1 


s i s t ema 


JP2 - 
BARRA li 
DE P I NOS 


1 


1 8 
1 6 
1 4 
1 2 
1 0 
8 
6 
4 
3 
5 
7 
9 


1 1 


li i li 


1 


1 3 
1 5 
1 7 
HOO 1 


p i no po l ar i zador 
20 


H 


NC íl nio conectado 
2 1 , 2 9 


- H I OW íl - 1 /0 WR I TE 


- H I OR 
- 1 /0 READ 


I OROY 
nio conectado 


HBALE 
BALE do s i st . 


2 3 


2 5 


2 7 


28 


3 1 


LECT 1 6 
32 


HARO CARO SE LO ! 


33 
35 
36 


34 


3 7 


SENT I DO 


ent rada 
!! 


ent rada / sa í da 


1 


li 
li 


ent rada 


entrada 


,- 


entrada 


sa í da 


entradê ) 


entrada 


11 
i== 
- H 
= 
C 


= 


S l 
=<ll 
= 
H 
= 


AR 


= 
D 
= 
C 
= 
A 


= 


RO 


== 
SE 
= 
L 
ll 
11 
===== 
38 
======= 


e 


= 


n 
= 


t r 


= 
a 
= 


da 
====ll 


sa í da 
11 
-ACTV li i nd i c . at i v i d . I 
39 


?====l?=====li====li=====;J 
li 
GNO 111 TE RRA LÔG I CO li 


2 , 1 9 , 22 , 2 4 , 


L___J 


2 6 , 30 , 40 


CONECTOR DO LED DE AT I V I DADE DAS 
UN I DADE S DE D I SCOS R Í G I DOS 
I DE /AT 


- 1 4 9 m - 


• SVGA - 


5.15 
- CART ÃD SVGA 


O Módulo Contolador de Vídeo Super VGA é compatível com o padrão VGA e 
emula os 


padrões CGA, MGA e EGA. 


Este módulo se caracteriza também ,por ter tamanho reduzido (meia altura) devido a sua alta 


alta integração. 


Além 
disso tudo, 
acompanha "drivers" de alta resolução 
em 
disquete 
para softwares 


aplicativos. 


5.15.1 
- CARACTiRJSTICAS TÉCNICAS 


- Controladores OTI066, OTI067 e OTI068. 


- Uma EPROM BIOS 


- RAM Cnâmica de 256K x 4bits totalizando 512 Kbytes 


- Suporta os modos entrelaçado e não entrelaçado 


- Destinado para monitores analógicos 


- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: 


- Faixa de Endereçamento da Memória BIOS: 


- Faixa de Endereçamento de 1/0: 


(AOOOOH ! BFFFFH) 
(640 - 768 K bytes) 


(COOOOH - C7FFFH) 


(768 
· 800 Kbytes) 


3BOH - 
3BFH como padrão MDA 


3DOH - 3DFH como padrão CGA 
3COH - 
3CFH como padrão EGA/VGA 


- 
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5.15.2 - MODOS DE OPERAÇÃO DO CARTÃO SVGA 


1 
MODOS DO PADRÃO VGA 
1 


Modo 
Tipo 
Coluna X 
Cores 
Páginas 
Início na 
Matriz do 


IHex.I 
Unha 
Memória 
Caractere 


0 1 
Texto 
40x25 
1 6 
8 
8800 
8 x 8 


O* 1 * 
Texto 
40x25 
1 6 
8 
8800 
8x 1 4 


o + 1 + 
Texto 
40x25 
1 6 
8 
8800 
9x 1 6 


2 3 
Texto 
80x25 
1 6 
8 
8800 
8x8 


2* 3* 
Texto 
80x25 
1 6 
8 
8800 
8x 1 4 


2 + 3 + 
Texto 
80x25 
1 6 
8 
8800 
9x 1 6 


4,5 
Gráfico 
320x200 
4 
1 
8800 
8x8 


6 
Gráfico 
640x200 
2 
1 
8800 
8x8 


7 
Texto 
80x25 
2 
8 
6000 
9x 1 4 


7 • 
Texto 
80x25 
2 
8 
6000 
9x 1 6 


00 
Gráfico 
320x200 
1 6 
8 
AOOO 
8x8 


OE 
Gráfico 
640x200 
1 6 
4 
AOOO 
8x8 


OF 
Gráfico 
640x350 
2 
2 
AOOO 
8x 1 4 


1 0 
Gráfico 
640x350 
1 6 
2 
AOOO 
8x 1 4 


1 1 
Gráfico 
640x480 
2 
1 
AOOO 
8x 1 6 


1 2 
Gráfico 
640x480 
1 6 
1 
AOOO 
8x 1 6 


1 3 
Gráfico 
320x200 
256 
1 
AOOO 
8x8 


) 
Aa opç6e1 com 01 sinais ( • ) • (•) representam OI modos com e&rKteres e•pandtdos em relação ao modo o•tginal. 


Os modos 3 • (colorido) • 7 • (monou.,,..tico) MC> °' modos dr6o quando o microcompuladof é ligado. 


1 
MODOS ESTENDIDOS 
1 


Modo 
Tipo 
Coluna X 
Cores 
Páginas 
Início na 
Matriz do 


IHex.) 
Unha 
Memória 
Caractere 


4 E 
Texto 
80x60 
1 6 
2 
8800 
8x8 


4 F 
Texto 
1 32x60 
1 6 
2 
BbÔO 
8x8 


50 
Texto 
1 32x25 
1 6 
4 
8800 
8x 1 4 


5 1 
Texto 
1 32x43 
1 6 
2 
8800 
8x8 
52 
Gráfico 
800x600 
1 6 
1 
AOOO 
8x 1 6 


53 
Gráfico 
640x480 
256 
1 
AOOO 
8x 1 6 
54 
Gráfico 
800x600. 
256 
1 
AOOO 
8x 1 6 


55 
Gráfico 
1024x768 
4 
1 
AOOO 
8x 1 6 


56 
Gráfico 
1 024x768 
1 6 
1 
AOOO 
8x 1 6 
57 
Retrato 
768x 1 024 
4 
1 
AOOO 
8x 1 6 


Apenas os modos . 56 • 57 podem Mr configurados como enlrei.ç.do ou n6o entrelaçado. Os demais utilizam apenu o 
moclo n6o entrelaçado. 
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5.15.3 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES 


JP l C!::!] COM : modo VGA 


OTI-068 
5 B 


SEM : modo VESA 
4 
M 
4 
e 
101H66j 
s 


2 
LS12S 5 
5 
6 


OTI-0ó7 


4 
s 


4 
27512 
e 
- 


2 
2 
5 
5 
COM : etrelaçado JP J e!: 
ó 
6 
SEM : nao 


5.15.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES 


JP l 
sem shunt 
com shunt 


JP2 
sem shunt 
com shunt 


Modo VESA 
Modo VGA 


Colorido 


- 
· - 
· - 


Monocromático 


COM : 
SEM : 


) 


JP3 
sem shunt 
· Modo não entrelaçado 
com shunt 
Modo entrelaçado 


CNl 
conector DB1 5 fêmea 
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JP2 


mono 
colorido 


\ 


- Fontes d e Alimentação - 


6 - FONTES DE .ALIMENTAÇÃO 


O módulo fonte de alimentação é responsável pela geração de todas as tensões 
de 
alimentação DC necessárias para o funcionamento do equipamento. 


A fonte de alimentação da linha MF é do tipo "chaveada" e 
são classificadas cm três modelos: 


- lMF para o MF 88 e MF 88TR. 
- 2MF para o MF 286, MF 386, MF 386SX e M F 486. 
- 3MF para o MF 386T e MF 486T. 
- 4MF para o MF 86. 


Apesar de terepi potências que diferem entre si, possuem a mesma mecânica e 
se 
identificam através de uma etiqueta colada em suas carcaças. 


Podem trabalhar com tensões de entrada da rede AC de 95V a 140V ou de 180V a 260V 
selecionáveis através de uma chave scletora. 


Um eficiente filtro de linha na entrada das fontes permite a eliminação de possíveis ruídos e 
transientes existentes na rede elétrica. 


· 


6.1 - C.AR.ACTE.R}STIC.AS TÉCNICAS 


- Tensão de entrada (AC) : l lOV ou 220V selecionado pela chave seletora da fonte. 


- Tensões de saída (DC) : +5V, - 5V, + 12V e - 12V. 


- Frequência da rede elétrica : 60Hz ±5% 


- Proteções : sobre - potência, sobre - tensão e sobre - corrente. 


- Fusíveis : 2 fusíveis de 5A/250V de ação retardada. 


- Potência : 
lMF : 150W . 
. 2MF : 200W . 
. 3MF : 250W . 
. 4MF : 90W 
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- Fontes de Alimentaç ã o - 


6.2 - ILUSTRAÇÀD D.AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO 


) 
- 1 MF, l MF e 4MF - 


- 3MF - 


- 
1 5 1 - 


- Fontes de Alimentaçio - 


6.3 
- DESCRJÇÁO DOS CONECTORES D.AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO 


- CONECTOR DE 1 0 VIAS FtMEA PARA O MÓDULO CPU - 


• 
- + 6V 


• 
- + 6V 


• 
- + 6V 


• 
- 
· 6 V 


• 
---- Terra ()V 


• 
__. Terra ()V 


• 
__.... Te rra (!)V 


• 
- -1 2 v 


• 
__. + 1 2v 


• 
- 
- PG 


Obs.: o pino 1 (PG) não existe nas fontes l MF. 


- CONECTORES DE 4 VIAS FtMEA PARA ALIMENTAÇÃO - 
- DAS U DFs, U DRs E UFB - 


-- + 1 2 V 


__., Terra (!)V 


- Terra ()V 


1-- + sv 
-i=-...L.-....1 


- CONECTOR DE 4 VIAS MACH O PARA CHAVE LIGA DESLIGA E - 
- CONECTOR DE 4 VIAS FtMEA PARA O VENTILADOR - 


DESL IGA 
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• Teclados 
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7 
- TECLADOS 


7.1 
- TECLADO lMF PARA MF 88, MF BBTR e MF86 


Este teclado formado por 85 teclas de tecnologia indutiva. 


7.2 
- TECLADO 2MF PARA MF 286, MF 386 1 486, MF 386SX e MF 386 / 486T 


Este teclado é do tipo ENHANCED, formado por 103 teclas de tecnologia indutiva e possui 
uma função especial de seleção do teclado português . 


• 


- 


. 


. 1 5 3 
• 


• Monitores de Vfdeo (MP 1 4 ) • 


8 - MONITORES DE VIDEO 


) 
8.1 - MONITOR POLICROMÁTICO MI' U 


, "! ., 


O MP 14 um monitor de vídeo colorido de média resolução com a capacidade de 
apresentar até 16 cores na tela. Possui um painel na parte superior, onde encontra - se os 
controles de brilho, contraste, chave de modo texto, micro - chave para seleção de cor no modo 
texto e interruptor liga/ desliga. 


8.1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Tela de 14". 


- Base giratória. 


- Tensão de alimentação de 95 a 255 Volts. 


- Frequência de sincronismo vertical de 60 Hz. 


- Frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz. 


- Opera no modo CG A. 


- Uma entre 8 cores disponíveis no modo texto. 


- 
1 5 4 
• 


• Monitores de V fdeo (MP 1 4 ) 
• 


8.1.2 
- ILUS TRAÇÀO DO NP 14 


\ 


I 


= 11 c:u •tt DJ CI 


1 
- Ajuste de contraste. 
2 
- Ajuste de brilho. 
3 
- Led de indicação de operação. 
4 
- Tecla de fixação de cor em modo texto. 
5 
- Chave liga/desliga. 


- 
155 - 


• Monitores de V(deo ( M PE 1 4 ) • 


8.2 - MONITOR POLICROMÁTICO Ml'E U 


O MPE II é um monitor de vídeo colorido de alta resolução com a capacidade de apresentar 
até 64 cores na tela. Possui um painel na parte superior , onde encontra - se os controles de brilho, 
contraste, interruptor liga/desliga e chave de controle de contraste pré - ajustável que fixa 
internamente um nível de contraste de imagem, inutilizando o controle manual. 


O monitor MPE II pode operar tanto no modo CGA como no modo EGA. Este processo de 
comutação de modo CGA/EGA, é automático, não necessitando de configuração, pois é capaz 
de comutar a frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz para 21850 Hz, através do 
duty -cicle do sinal de sincronismo vertical 
enviado pela controladora. 


8.2.1 - CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 


) 


- Tela de 14". 


- Base giratória. 


- Tensão de alimentação de 95 a 255 Volts. 


- Frequência de sincronismo vertical de 60 Hz. 


- Frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz ou 21850 Hz. 


- Opera no modo CG A ou EG A. 
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- Monitores de V ídeo (MPE 1 4 ) - 


B.2.2 - ILUSTRAÇÃO DO Nl'E U 


1 - Ajuste de contraste. 
2 - Ajuste de brilho. 
3 - Led de indicação de operação. 
4 - Tecla de contraste automático. 
5 - Chave liga/desliga. 


\ 


) 


::= (LC::U ªli Dl D 


- 
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• Monitores de Vfdco (MMV 1 2 ) 
• 


8.3 - MONITOR NONOCRONÁTICO NMV 12 


) 
O MMV 12 um monitor de vídeo monocromático de alta resolução com a capacidade de 
apresentar até 64 tonalidades de cinza. Este monitor foi projetado especialmente para trabalhar 
no padrão VGA podendo operar cm várias resoluções através da monitoração do dut y - cicle dos 
sinais de sincronismo horizontal e vertical enviados pela controladora 


Possui no painel frontal com ajustes de brilho e contraste. No painel traseiro possui uma 
chave de seleção da tensão de alimentação e acesso aos cabos de vídeo e cabo de alimentação. 


8.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


- Cinescópio df' )12" de fósforo branco 


- Base giratória 


- Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts 


- Freqüência de sincronismo vertical de 50 a 70 Hz 


- Freqüência de sincronismo horizontal de 31,5 KHz 


- Opera cm todos os modos do padrão VGA 
) 
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• Monitores de Vídeo (MMV 1 2 ) 
• 


8.3.2 - ILUSTRAÇÃO DO MMV 12 


r-- 
- 


l/ 
\... 


/ 


1 
2 


1 - Ajuste de contraste 
2 - Ajuste de brilho 
3 - Led indicador de estado ligado/desligado 


1 - Interruptor liga/desliga 
2 - Cabo de alimentação 
3 - Chave seletora 1 10 - 220 Volts 
4 - Cabo de sinais de vídeo 


/ 


, _ 
" - 


. 


4 


O cabo de sinais de vídeo do MMV 12 é formado por um conector DB 15 macho. Uma 
dif crença neste cabo é que os sinais de cores são analógicos, formados por 64 degraus de tensão 
resultando os 64 tons de cinza apresentados. Deve - se ter o cuidado para não instalar este 
conector DB 15 no DB 9 existente na CGV da MICROTEC. 


- 1 5 9 
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• Monitores de Vídeo ( Super VGA Mono) 
• 


8.4 - MONITOR MONOCROMÁTICO Super VGA Mono 


O Super VGA Mono é 
um monitor de vídeo monocromático 
de 
alta resolução com 
a 
capacidade 
de atingir 
até 1024(H) x 768(V) pontos no modo 
entrelaçado. 
Uma característica 


interessante é a de possuir tela de superfície plana e anti - reflexiva para maior comodidade. 


Possui no painel frontal aj ustes de brilho e contraste. No painel traseiro possui ajustes altura 


e posição da tela, brilho e foco. Sua seleção de tensão de alimentação é realizada internamente. 


8.4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


) 


- Cinescópio de 14" de fósforo branco 


- Base giratória e inclinável 


- Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts 


- Freqüência de sincronismo vertical de 47 a 100 Hz 


- Freqüência de sincronismo horizontal de 29 a 38 KHz 


- Opera em .'odos os modos do padrão VGA 


- Suporta modos super VGA 


• 1 5 9a 
• 


) 


- Monitores de Vídeo ( Super VGA Mono) - 


8.4.2 - ILUSTRAÇÃO DO Super VGA Mono 


1 - Ajuste de contraste 
2 - Ajuste de brilho 


3 - Botão Liga/Desliga 
4 - Led indicador de estado ligado/ desligado 


/ 


/ 


.... 
/ 


-_. - - 
----- 


/ 


1 - Cabo de alimentação 
2 - Cabo de sinais de vídeo 
3 - Ajuste da altura da imagem 


I 
I 
f 
I 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
' ', 
G) 


............... _ _ _ _ _ _,,_ 


4 - Ajuste da posição da tela no sentido horizontal 
5 - Ajuste brilho ("Sub - Brightness") 
6 - Ajuste de foco ("Focus") 
7 - Para seleção de tensão, desconecte o cabo do pino da tensão 
atual e o conecte no pino da tensão desejada. 


1 
l 


' 
1 


! 
J. 


Os controles "Sub - Brightness" e "Focus" são ajustados em fábrica na melhor posição. Não 


altere a posição destes controles a menos que isso seja realmente necessário. 
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• U tilitários A cusfnis em BIOS - 


9 - UTILITÁRIOS ACESSfvEJS EM BIOS 


A linha MF possui utilitários que ficam armazenados em BIOS 
sendo seu acesso feito 
através da barra de espaço quando a tela inostrar o logotipo do equipamento. Apenas para o MF 
88 este utilitário é acessado com a porta do drive A aberta. 


Após este procedimento entrará uma tela com o menu de utilitários bastando apenas 
selecionar a opção desejada e digitar ENTER. 


MENU DE UTUTÃRIOS 


< t 
1 > Seleciona: 
< ENTER> Enn 


OBSERVAÇÃO: 


- Para versões maiores ou iguais do BIOS das CPUs abaixo citadas , não hi mais 
o item para formatar fisicamente o disco rígido. 


- mf 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v .3 .5 
- mf 386 e mf 386T . .. . . . v.1.7 
- mf 386SX . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. v.1.1 
- mf 486 e mf 486T .. . . .. v.1.0 


Neste caso, deve - se utilizar o programa FMT2048.EXE encontrado no disco do 
sistema operacional para realizar a rotina de formatação física. 


- O menu acima será apresentado apenas nos equipamentos cujo módulo CPU possui 


EPROM .llQS MICROTEC. 
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- 
U til itários A n ssfvds t m B I OS - 


9.1 - CARGA DO SISTEMA OPERACIONAL 


Esta opção faz com que retorne ao sistema operacional saindo do menu de utilitários. 


9.2 - FORMATAR FISICAMENTE O DISCO RIGIDO 


Esta opção realiza a formatação física da(s) unidade(s) de disco(s) rígido(s) do equipa mento . 


Para formatar 
fisicamente uma unidade de disco rígido, deve · se fornecer: 


- A unidade lógica do Winchester; 


- O entrelaç mento de setores; 


- O mapa de defeitos fornecido pelo fabricante do Winchester. 


/ 


OllCIO Agido • - formatado (C: ou O:) . 
. 
. 
. 
• 
. 
. . 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: e 
Entreiaçwnento de Mto<M (1 a 18 ou 
< EHTER> p( "delault") . . . • • • . • • • 
. 
. 
• 
• . 
• 
. 
. 
. 
• 
. . • . • . . 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
: 02 
.-.-. tabela de e»Jeabeçaa def9ltuoM.a 7 lalnl . . . . . . • . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
: s 


ál. c.t> 
/ 
Cll, c.t> 


001 5,00 


0100.01 
0209,02 
0302.02 
0289,02 


nnnn.nn 


nnnn,IWI 


nnnn.nn 


nnnn,nn 


nnnn.IWI 


nnnn.nn 


nnnn.nn 


cl. cab 
cl. cab 
cl, cab 
cl. cab 
cl. ca.b 


\,. 
< t l 
-- 
> Seledona; 
< ENTEA > 
Entra: 
< ESC > Mera: 
< F1 > Menu Principal 
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• U tilitários A cusínis m B I OS 
• 


9.3 
- TR.ANSPORT .AR O MICROCOMPUTADOR 


Esta opção faz com que as cabeças do(s) Wincheste r(s) se pos1c1onem em u ma pos1çao segura 


a fim de que o microcomputador seja transportado sem o perigo de danificar as mídias do(s) 
Winchester(s). 


9.4 
- SETUP DE SISTEMA 


Esta opção só existe nos equipamentos padrão PC/ AT da MICROTEC. 


A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 4 do Menu de Utilitários. 


Setup do Sistema 


1. Data 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
01/10/90 
2. Hora 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 1 3:00:00 
3. Memoria basica 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
• 
• 


- 


. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 640KB 
4. Memoria estendida 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
01 024KB 
5. Disco flexivel 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
A: 1 .2MB/51/4' 
B: 360KB/51/4' 
6. Disco rigido • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
C: Tipo 01 
O: Tipo 00 
7. Monitor prineipal 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Outros 
8. Armazena a configuraçio acima e retorna ao menu principal? 
• 
• 
• 
• SIM 
Informações adicionais: 


• Coproc:essador Presente 
· Versão do bios: V X.X 


• Interface$ seriais: 2 
• Data ck !>i05: 00/MM/AA 


• Interfaces paralelas: 1 


Data atual (OOIM/AA): 


< t ' 
- 
> 
Seleciona; 
< ENTER > Entra; 
< F1 > Menu Principal 
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) 


• ll tllitári os A cessíHb e m B I O S - 


- OPCÔES l2Q SETll P DE SISTEMA 


1 ) DATA 


Caso seja necessário alterar a data do relógio de te m po real deve - se digitar o DD/ M M / AA, 
onde: 


2 ) H ORA 


DD - dia 
MM - mês 
AA - ano 


Caso seja necessário alterar a hora do relógio de tempo real deve - se digitar o HH:M M:SS, 
onde: 


HH - hora 
MM - minuto 
SS - segundo 


3 ) MEMÓR IA B .Á.SICA 


' . 


Esta opção con figura a capaci dade de memória básica do sist-!Jna dentro dos primeiros 640 
K bytes. 


4 ) MEMÓRIA ESTENDIDA 


Esta opção configura a capacidade de memória estendida em K bytes . 


EXEMPLOS: 
1 Mbytes = 1024 K bytes 
4 Mbytes = 4096 K bytes 


S ) DISCO FLEXÍVEL 


.. 


Esta opção configura o tipo de unidade de disco flexível instalada na unidade A: ou B:. 


Existem cinco opções a serem selecionadas: 


- 360KB (5 V.")BAIXA CAPACIDADE 


• 1 .2MB (5 W) ALTA CAPACIDADE 
- 720KB (3 Y2") BAIXA CAPACIDADE 
- 1 .44MB (3 Vi") ALTA CAPACIDADE 
- INEXISTE 
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• Utlllt6rlos Acnsfnls tm BIOS 
• 


6) DISCO RIGIDO 


Esta opção configura o tipo de unidade de disco rígido instalada na unidade C: ou D:. 


A configuração da u · d d f 


a tabela abaixo: 
'd 
d 
d 
r ha de status, segundo 
nt a e 
ornec1 a atrav s o hpo mostra o na in 


-- 


o 
NAo HA UNIOo\DE 


1 
12'o9 
10MB 
308 
• 
17 
.. 
'ª 


1 
Mi.e 
:IOMB 
1111 
• 
11 
111 
300 


li 
Mi.e 
20MB 
308 
• 
11 
.. 
1a 


• 
.. 
•1MB 
104 
' 
11 
104 


• 
- 
l3Mll 
1125 
1 
11 
- 
1a 
• 
.... 
.... 
.. 
• 
11 
.. 
1a 


' 
.... 
..... 
.. 
' 
11 
.. 
ta 


• 
... 
.... 
- 
• 


17 


- 
ta 


• 
... 
.... 
ltl 
• 
11 
"' 
Nlo &llle 


. 10 
,, ... 
... 
1CIM 
" 
11 
10N 
Nlo &llle 


1 1 
tl3MB 
t27MB 
tOM 
11 
11 
1024 
Nlo &illo 


12 
.. 
IOMll 
- 
' 
11 
- 
Nlo &111 
11 
.. 
57Mll 
Ili' 
' 
11 
Ili' 
112 


,. 
., .. 
ll8MB 
1024 
• 
11 
1024 
Nlo .- 


11 
AESEIMDO 


" 
31MB 
31MB 
1111 
• 
11 
lt5 
300 
t7 
15MB 
S2MB 
MI 
li 
t1 
MI 
112 


,. 
... 
•7MB 
MI 
• 
11 
..., 
112 


• 
.... 
..... 
AHI 
• 
11 
••• 
Nlo &llle 


., 
l1W 
31M8 
- 
• 
11 
'" 
- 


11 
... 
30Mll 
133 
• 
11 
133 
Nlo &lllt 


12 
U4le 
tt2MB 
IDO 
11 
11 
.,, 
Nlo &lllt 


D 
.... 
20M8 
1211 
1 
11 
1211 
Nlo &lllt 


14 
Glo8 
- 
- 
• 
11 
- 
Nlo &lllt 


• 
... 
20M8 
308 
• 
11 
119 
ta 


• 
.,.. 
GMll 
na 
' 
11 
\ 111 
Nlo &lllt 


• 
122lB 
,... 
.. 
• 
15 
) .. 
Nlo &lllt 


• 
- 
,.... 
.. 
" 
• 
.. 
Nlo &lllt 


• 
.1 .. 
l4MB 
- 
.. 
15 
- 
- 


., 
.. 
.. 
- 
• 
• 
- 
- 


. at 
... 
19Mll 
- 
' 
15 
- 
- 


12 
,,..., 
1Cl2MB 
- 
• · 
• 
- 
UI 
' 


li 
... 
38MB 
.,. 
1 
11 
.,. 
Nlo &lllt 


M 
11119 
... 
.,. 
• 
• 
- 
· - 


• 
-- 
... 
ltl 
• 
• 
- 
Nlo &lllt 


• 
- 
l1MB 
'" 
• 
17 
- 
Nlo &lllt 


- 
.... 
•1MB 
- 
• 
17 
- 
Nlo &lllt 


• 
.... 
•1• 
1117 
1 
" 
.,, 
Nlo &lllt 


• 
., .. 
Glo8 
10M 
1 
17 
- 
Nlo &lllt 


40 
.. 
.,... 
10M 
• 
" 
- 
Nlo &lllt 


. , 
11119 
... 
. ,. 
4 
• 
- 
....... 


41 
... 
"5M8 
111 
• 
• 
.,. 
Nlo &lllt 


G 
... 
«JM8 
1211 
.. 
• 
- 
Nlo &lllt 


44 
T.MS 
... 
1211 
• 
• 
- 
Nlo &llle 


• 
131le 
uae 
10M 
• 
• 
- 
Mio ... 


• 
.... 
•1• 
"' 
• 
" 
- 
- 


T.MS 
... 
"' 
• 
• 
- 
- 


• 
- 
115a9 
1224 
" 
11 
1114 
Nlo &lllt 


• 
... 
l24MB 
1224 
" 
• 
1114 
Nlo &lllt 


., 
•1• 
11• 
1224 
1 
11 
1124 
Nlo &lllt 


11 
.,.. 
11 .. 
1224 
• 
11 
1224 
Nlo &lllt 


• 
1 .... 
120MB 
1224 
• 
15 
1224 
Nlo &llle 


ID 
.... 
4005MB 
11115 
1 
11 
- 


.... 
... 
leo.1 
11115 
10 
11 
- 
Nlo &llle 


• 
t» 
1'4.51111 
"" 
• 
12 
114 
Nlo &lllt 


• • 
,... 
1eon.e 
- 
10 
14 
- 
Nlo &llle 


., 
--- 
-- 
11'3 
11 
• 
.,. 
Nlo &llle 


• 
.. 
... 
.,, 
10 
11 
- 
Nlo &lllt 


• 
1- 
1004M8 
a 
11 
11 
- 
Nlo &llle 


., 
- 
... - 
1211 
• 
11 
... 
Nlo &lllt 


" 
- 
IS_Ma 
1211 
• 
• 
- 
Nlo &lllt 


• 
· - 
...,.. 
., 
1 
11 
... 
Nlo &lllt 


• 
- 
111- 
., 
10 
11 
- 
... - 


... 
-- 
111. .... 
.. 
• 
• 
- 
........ 


• 
- 
•1• 
SM 
.. 
40 
- 
... - 
• 
- 
-- 
711 
.. 
• 
- 
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7 ) MON I TOR P R I N C I PAL 


Esta opção con figura o tipo do monitor ligado ao sistema que pode ser: 


CGC (40 Colunas) 
CGC (80 Colunas) 
MONOCROMÁTICO 
OUTROS 


Quando for instalado um módulo CGE ou CGV ou outra controladora compatível EGA ou 
VGA, de verá ser e scolhido o item "OUTROS". 


8) ARMAZENA A CONFIGU RAÇÃO E RETORNA AO MENU PRINCIPAL 


Quando esta opc.o for selecionada a configuração anteriormente escolhida é armazenada na 
RAM CMOS retornando ao Menu Principal. 
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9.5 - SETUP DE HARDWARE CAR T ÁO CPU9 


O Setup de Hardware permite definir parâmet ros de hardware do equipamento Mf 386 e 
MF 386T, os quais, ficam armazenados em u ma me mória constantemente alimentada por uma 
bateria (quando o equ ipame nto estiver desligado). Estes parámetros definem: 


- A velocidade inicial do sistema; 


- A e xistência ou não de módulos de expansão de memória de 32 bits utilizando ou 
não .. wait states"; 


- A velocidade do DMA: 


- A inrçao de "wait states" para DMA de 8 e 16 bits; 


- A inrção de "wait states" para expansões de 8 e 16 bits; 


- A inserção de "Command Delay" para módulos de expansão de memória de 8 e 16 
bits e para módulos de expansão de 1/0; 


· A relocação do BIOS do módulo CPU e do VÍDEO em RAM; 


- O processo de acesso ao disquete. 


O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema e ·tiver sendo configurado pela 
primeira vez, quando houver troca da bateria ou quando hou ver mudanças nas especificações de 
hardware. 


Caso se deje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve - se 
teclar Fl para retornar ao menu principal. 


Qualquer opção escolhida diferente do "default" do equipamento, é sinalizada na linha de 
status. 


OBSERVAÇÃO: 
Qualquer mudança nos itens deste Setup deve ser muito bem analisada por estar 
diretamente ligada ao hardware do equipamento . 
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A figura aba i xo reproduz a tela após se lecionar a opção 5 do Menu de Utilitários. 


SE1 UP D E WARE 


Velocidade Inicial do shlema 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOMINAL 


S.nco 0/ 1 : Módulo de .. pan"1o d• mem6rla de 32 bila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE NHUM 


-Walt 11ates• 
para 
mem6rla dt 32 bits . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . NÂO 


S.nco 2/J 
Módulo de .. panalo de memória de 32 blt1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NENHUM 


-Walt 1ta1u· para axpans.\o da memória da 32 blb . 
. . . . . . . . . . . . . . . NÂO 


Velocidade do OMA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . NOMINAL 


-Walt 
1ta1es· para DMA da 111 bita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 


-Wait 
llalnº para OMA de li bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 


-Wait 
1tates· pata axpanslo da 111 bita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 


°WAll ) llalHº para a xpansJO de li bili , , . , , , , , , , , . , , . . , . , . . . . . . . , . . . . , . , , , . , . . , , , . 4 


"Command delay' par a 
.. panalo da 
memór ia 
da 
111 
bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 


"Command delay' para 
upanüo da memória da e 
bita . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . o 


ºCommand delay'" para 
.. p1mslo de 
EIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 1 


Aelocaçlo 
do 
BIOS 
em 
AAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIM 


Relocaçlo 
do 
BIOS 
da vtDEO am 
RAM . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . NÂO 


Proce sso da acesso aodlsquale . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . OTIMIZ>-00 


Armazena 
oa 
dado1 
edme 
• 
retorna 
ao 
menu 
principe17 
. . . . . . . . . . , . . . . SIM 


< f i -- 
> 
Seleciona: 
< ENT ER > 
Entta; 
< F 1 > 
Retoma ao Menu Principal. 


'- 
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- OPCÔES l!.Q SETU P JIB HARDWARE 


1 ) VELOCIDADE INICIAL DO SISTEMA 


Este item permite configurar a velocidade inicial do sistema em NOMINAL ou BAIXA, 
permitindo o acesso de alguns softwares que necessitem de baixa frequência para operar. 


As opções são: 


- NOMINAL (16 ou 20 MHz) (•) 


- BIXA (8 MHz) 


2 ) BANCO 0 / 1: MÓDULO DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 32 BITS 
"WAIT STATES" PARA A MEMÓRIA DE 32 BITS 


Este item permite configurar o primeiro cartão de memória de estensão de 32 bits (MEM 6 
ou MEM 7) instalado no "turbo slot", possuindo em sua configuração os bancos O e/ou 
1 
utilizados na memória do sistema. 


A inserção d )•wait states" reduz o desempenho global do sistema, sendo necessário apenas 
quando os chips de memória utilizados no cartão forem mais lent s que os especificados para o 
sistema. 


3 - ) BANCO 2 / 3: MÓDULO DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 32 BITS 
"W AIT STA TES" PARA A MEMÓRIA DE 32 B ITS 


Este item permite configurar o segundo cartão de memória de estensão de 32 bits (MEM 6 
ou MEM 7) instalado no "turbo slot", possuindo em sua configuração os bancos 2 e 3 utilizados 
na memória do sistema. 


A inserção de "wait states" reduz o desempenho global do sistema, sendo necessário apenas 
quando os chips de memória utilizados no cartão forem mais lentos que os especificados para o 
sistema. 


As opções para os cartões de memória são: MEM 6, MEM 7 ou NENHUM (•) 


A s opções para "wait states" são: SIM ou NÃO 


(•) configuração "default" 


- 
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4 ) VELOCI DA DE DO DMA 


J 
Este item apresenta duas opções, são elas: NOMINAL (•) ou ALTA 


Ele permite selecionar a velocidade de operação do DMA ("Direct Me mory Access") o qual 
permite ou não o aumento da performance do acesso à unidade de disco flexível. Caso seja 
escolhida a velocidade ALTA, o sistema poderá apresentar problemas junto à alguns softwares 
aplicativos que não admitem esta velocidade. 


5 ) "WAIT STATES" PARA DMA DE 1 6 B ITS 


Este item perrn}te a inserção de "wait states" no tempo de operação do DMA. Caso SCJa 
escolhido uma valor dif crente do "default", o desempenho global do sistema diminuirá. 


A inserção de "wait states" aplica - se apenas a casos específicos de softwares aplicativos e 
módulos de expansão que utilizam tranferência de dados com periféricos lentos de 16 bits. 


As opções de "wait states" são: 1(•), 2, 3 e 4 


6 ) "WAIT STATES " PARA DMA DE 8 B ITS 


) 


Este item permite a inserção de "wait states" no tempo de 1 'Jeração do DMA. Caso SCJa 
escolhido uma valor diferente do "default", o desempenho global do sistema diminuirá. 


A inserção de "wait states" aplica - se apenas a casos específicos de softwares aplicativos e 
módulos de expansão que utilizam tranferência de dados com periféricos lentos de 8 bits. 


As opções de "wait states" são: 1(•), 2, 3 e 4 


7 ) "WAIT STATES" PARA EXPANSÃO DE 1 6 B ITS 


Este item permite a inserção de "wait states" em todos os acessos realizados nos módulos de 
interface de memória ou 1/0 de 16 bits instalados nos slots de expansão. Caso este valor seja 
alterado, o desempenho global do sistema será reduzido. 


A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a 
necessidade de cada caso especificada pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado. 


As opções de "wait states" são: O, 1(*), 2 e 3 


(•) configuração "default" 
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8 ) "WA IT STATES" PARA EXPANSÃO DE 8 B I TS 


Este item permite a inserção de "wait states" e m todos os acessos realizados nos módulos de 
interface de me mória ou 1 /0 de 8 bits instalados nos slots de expansão. Caso este valor seja 
alterado, o dese m penho global do sistema será reduzido. 


A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com 
a 
necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado. 


As opções de "wait states" são: 2, 3, 4(•) e 5 


9 ) "COMMAND DELA Y" PARA EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 1 6 BITS 


\ 


Através deste item pode - se atrasar a execução de u m comando de leitura ou de gravação de 
dados num módulo de expansão de 16 bits. A necessidade deste atraso se dá devido às 
particularidades de certos módulos de expansão de memória de 16 bits. 


A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a 
necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado. 


As opções de "command delay" são: O(•), 1 , 2 e 3 


1 0 ) "COMMA:SD DELA Y" PARA EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 8 BITS 


Através deste item pode - se atrasar a execução de u m comando de leitura ou de gravação de 
dados num módulo de expansão de 8 bits. A necessidade deste atraso se dá devido às 
particularidades de certos módulos de expansão de memória de 8 bits. 


A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analic,ada e coerente com a 
necessidade de cada caso especi ficado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado. 


As opções de "command delay" são: O(•), 1, 2 e 3 


e·) configuração "default" 
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1 1 ) "COMMA N D DELA Y " PARA EX PA N S Ã O DE 1 / 0 


Através deste item pode - se atrasar a execução d e u m comando de leitura ou de gravação de 
dados num módulo de expansão. A n ec essidad e deste atraso se dá devido às particularidades de 
certos m ódulos de expansão de I/O. 


A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem 
analisada 
e coerente com a 
necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado. 


As opcões de "command delay• são: O, 1(• ), 2 e 3 


1 2 ) RELOCAÇÃO DO BIOS EM RAM 


) 


Este item permite a movimentação do conteúdo do BIOS do módulo CPU para a área de 
memória RAM, onde os acessos são mais rápidos , aumentando assim a performance do sistema . 


As opções são: SIM(•) e NÃO 


1 3 ) RELOCAÇÃO DO BIOS DE VfDEO EM RAM 


Este item pe:;Àlite a movimentação do conteúdo do BIOS de vídeo para a área de memória 
RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a pe;\'ormance do sistema. Esta só 
deverá ser feita se a controladora de vídeo possuir BIOS (CGE). 


As opções são: SIM e NÃO(•) 


1 4 ) PROCESSO DE ACESSO A O DISQUETE 
1\. 


Este item permite a escolha da velocidade de acesso a controladores de disco flexível. Ele 
apresenta duas alternativas de escolha (NORMAL e OTIMIZADO), sendo que a configuração 


"default " deste item é o processo OTIMIZADO. 


No processo de acesso NORMAL há uma redução automática da velocidade de operação do 
sistema nas ocasiões em que são executados acessos a controladores de disco flexíveis. Este 
processo reduz o desempenho global do sistema, por isso, é interessante utilizá - lo somente em 
casos onde o próprio software a ser carregado, geralmente protegidos, solicite esta velocidade ou 
quando há necessidade da diminuição desta a fim de aplicação de testes no módulo controlador 
de disco flexível. 


No processo de acesso OTIMIZADO, o sistema tenta o acesso na velocidade NOMINAL 
(alta) e caso haja sucesso a informação é transferida, caso contrário, automaticamente o acesso 
passa a ser executado e m velocidade BAIXA. 


(•) configuração "default" 
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1 5 ) AR MA ZEN A OS DA DOS ACIMA E RETORN A A O MEN U PR INCIPAL 


Est e 
item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao 
MEN U 
PRINCIPAL. 


OBSER V A Ç Ã O: 
Caso algum item não estiver correto, o sistema não inicializará, por isso importante 
conferir todos os itens antes de armazenar a nova configuração. 


MEN S AGNS DA LIN H A DE STA T U S 


As mensagens que aparecem nessa linha divide - se em dois tipos: mensagens de e r r o e 
mensagens de alerta. Estas mensagens ao surgire m no vídeo e mitem um sinal sonoro alertando o 
operador. 


- MENSAGENS DE ERRO 


O Setup de Hardware apresenta apenas uma mensagem de erro: ªOPÇÃO INVÁLIDA•. Esta 
mensagem aparece no item 03 ao sele cionar a opção MEM 7, isto quando o item 
02 
aprese n t a 
como opção seleci _.iada o módulo MEM 6. 


- 
MENS A GENS DE ALERTA 


Estas mensagens alertam o usuário quanto aos passos que este está seguindo, os quais podem 
ou não ser corretos. O Setup de Hardware possui apenas u ma mensagem de alerta: 


"CUIDADO! Esta opção não é padrão, verifique o manual 1e operação." 
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9.6 - SETUI' DE HARDWARE CAR T ÀO CPUI12 


O Setup de Hardware permite definir parâmetros de hardware do equipamento MF 386SX, 
os quais , 
ficam armazenados em uma memória constante mente alimentada por uma bateria 
(quando o equip3mento estiver desligado). Estes parâmet ros definem: 


- A relocação do BIOS do sistema; 


- A relocação do BIOS do vídeo; 


- A quantid. de mem. na placa principal ("ON - BOARD"). 


O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema estiver sendo configurado pela 
primeira vez, quando houver troca da bateria ou quando hou ver mudanças nas especificações de 
hardware . 


1 


Caso se deseje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve - se 
teclar Fl para retornar ao menu principal . 


Qualquer opção escolhida é sinalizada na linha de status. 


A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 5 do Menu de Utilitários. 


, 


S.tup de Hardware 


0 1 . Ae &lxaçlo do BIOS do sistema 
. 
. 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
BAM 


02. Realocação do BIOS do vldeo 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
RAM 


03. Ou&nlldede de memória na placa principal 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 MB 
04. Annuena os dados acima e retorna ao menu ptlnclpal? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
SIM 


< 1 l - - 
> Seleciona; 


BAM 
EPROM 


< ENTER > Entra; 
< Ft > Retorna ao Menu Principal 


OBSERVAÇÃO: 
Qualquer mudança nos itens deste Setup deve ser muito bem analisada por estar 
diretamente ligada ao hardware do equipamento . 
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- OPÇÕES DO SETU P DE HARDWAR E 


1 ) RELOCAÇÃO DO BIOS EM RAM 


Este item permite a moviment ação do conteúdo do BIOS do módulo CPU para 
a área de 
memória RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a performance do sistema. 


As opções são: RAM(•) e EPROM 


2 ) RELOCAÇÃO DO BIOS DE V(DEO EM RAM 
- 
Este item permite a movimentação do conteúdo do BIOS de vídeo para a área de memória 
RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a performance do sistema. Esta só 
deverá ser feita se a controladora de vídeo possuir BIOS (CGE/CGV). 


As opções são: RAM(•) e EPROM 


3) QU ANTIDADE DE MEMÓRIA NA PLACA PRINCIPAL 


Este item peP' .úte selecionar a quantidade de memória disponível na CPU ("ON - BOARD"). 


As opções expressas em Mbytes são: 1(*), 2, 4 e 8 


4 ) ARMAZENA OS DADOS ACIMA E RETORNA AO MENU PRINCIPAL 


Este 
item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao 
MENU 
PRINCIPAL. 
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9.7 - SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPUll 


O Setup de Hardware permite definir parâmetros de hardware do equipamento MF 486 e 
MF 486T, os quais, ficam armazenados cm uma memória constantemente alimentada por uma 
bateria (quando o equipamento estiver desligado). Estes parâmetros definem: 


· A ativação do cache de memória (primário e secundário). 


- A relocação do BIOS do sistema e do vídeo cm RAM. 


• A configuração de memória RAM "on - board". 


O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema estiver sendo configurado pela 


primeira vez, quIJdO houver troca da bateria ou quando houver mudanças nas especificações de 


hardware. 


Caso se deseje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve - se 


teclar Fl para retornar ao menu principal. 


Qualquer opção escolhida sinalizada na linha de status. 


A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 5 do Menu de Utilitários. 


OBSERVAÇÃO: 


1. Alhllcao cloc.ct. . ...... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1111. 


2. AIMao cio c.che • memo.ta (S«:undwtot 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• lliil 


3. ao cio Blot do llllw 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
llm 
4. Aelllocacao do Bloe • vldeo 
• 
• 
• 
• 
• . • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• N.a 
5. ArM 1 SEM CACHE 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
(OOOOH a DFFFFFH) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Mia 


l. AIM 2 SEM CAHE 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
· 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1. ConllgutKllO cio -- o . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
11• 
... Conflguracao cio -- 1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .ZllK 
.. Conflguracao cio -- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . 1• 
10. Conflguracao cio -- 3 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Nulo 
11. Armazena OI daclol acima e ""°"'8 ao ,_., prlnclpal7 
• 
• 
• 
• 
• 
• ... 


... 
MAO 


< 
t & - 
- 
> Seledona; 
< ENTER> ENTRA; 
< F1 > Menu Pllnclpal 


Qualquer 
mudança 
nos 
{tens deste Setup deve ser muito 
bem 
analisada 
por 
estar 


diretamente ligada ao hardware do equipamento. 


Í importante saber que esta tela acima apresentada válida somente para a versão de 
BIOS maior ou Igual a 1.3. 


• 175 
• 


- U tilitários Acusfnis cm BIOS 
- 


- OPÇÕES DO SETU P DE H ARDWAR E 


1 ) ATIVAÇÃO DO CAC H E DE MEMÓR I A ( PR IMÁR I O ) 


Através deste item podemos ativar a memória cache que está instalada internamente n o 
coprocessador 80486 n o módulo CPU. Esta possui 8 K B d e memória e possibilita u m aumento n a 
velocidade d e processamento d o microcomputador, sendo este tipo de memória muito mais 
rápida. 


As opções são: (•)SIM e NÃO. 


2) ATIVAÇÃO DO CACHE DE MEMÓRIA (SECUNDÁRI O ) 


Através deste item, pode - se ativar a memória cache secundário que é instalada através do 
cartão MMC. 


As opções são: SIM e NÃO(•). 


3 ) REALOCAÇÃ_,. DO BIOS DO S ISTEMA 


4 ) REALOCAÇÃO DO BIOS DE V1DEO 


Estes ítens permitem que o conteúdo do BIOS da CPU e do vídeo sejam copiados para 
uma área de memória RAM onde os acessos são mais rápidos e garantindo desta forma uma 
maior veloci dade de processamento do sistema. 


As opções são: SIM(•) e NÃO. 


5) ARMAZENA OS DADOS ACIMA E RETORNA AO MENU PRINCIPAL 


Este 
item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao 
MENU 
PRINCIPAL. 
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- U tilitários Acessíveis em B IOS - 


9.9 - SETUP DO CARTÁO CPU15 


Como 
nos 
demais 
cartões 
vistos 
até 
agora, 
o 
cartão 
CPU15/CPU15HB 
(MF386sx /25MHz, MF386sx Net/2 5MHz) também possui configuração do sistema via SETUP, 


porém com BIOS da AMI (American Megatrends Inc.). Com isso, todos os itens de configuração 


são especificados em inglês. 


O 
SETU P deverá ser executado quando o sistema está sendo configurado pela primeira 


vez ou quando houverem mudanças nas especificações do hardware. 


Para maiores detalhes, o MANUAL DO U S U ÁRIO 
• LINHA MF (a partir da 31 edição) 


que 
acompanha o equipamento possui a tradução e a identificação detalhada de 
cada 
item do 


referido SETUP. 


9.10 - SETUP DO CART ÁO CPU18 


De 
forma análoga, 
o 
cartão CPU18 (MF48 6sx / 20MHz, 
MF486sx 
Torre/20MHz, 
MF486 Torre/25MHz, MF486 / 33MHz, MF486 Torre / 33MHz, MF486 Torre / S OMHz) 
possui 


BIOS da AMI, porém seu SETUP é um pouco mais complexo, o que pode ser configurado com o 
auxílio do Manual do Usuário - Linha MF também . 


9.11 - SETUP PARA BIOS •NÁO MICROTEC• 


A 
partir 
do cartão CPU15, com exceção do cartão CPU16, a 
MICROTEC tem utilizado 


outro BIOS em suas novas CPUs (normalmente da AMI) e todos os detalhes de configuração 


poderão ser especificamente consultados no Manual do Usuário 
· Linha MF. 
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• Tabela de Cód igos e Mensag ens d e Erro 
• 


10 
- T .ABEL.A DE CÓDIGOS E MENS.NJENS DE ERRO 


10.l 
- T .ABEL.A DE CÓDIGO DE ERROS DO MF 88, MF 88TR E MF 86 


Cód 
. 
Des crição ou 
Cód . Desc rição ou 
HEXA Combinação de erros 
HEXA Cómbinação de erros 


0 1 
CHECHSUM da BIOS incorreto 
2 0 
Erro em 
expansão 
0 2 
Erro durante teste de mero . 
2 1 
Erros 2 0 e 1 
0 3 
Erros 1 e 2 
2 2 
Erros 2 0 e 2 
0 4 
Erro durante tes te mem . CGC 
2 3 
Erros 2 0 , 2 e 1 
0 5 
Erros 1 e 4 
2 4 
Erros 2 0 e 4 
0 6 
Erros '.>_; 4 
2 5 
Erros 2 0 , 4 e 1 
0 7 
Erros 1 , 2 e 4 
2 6 
Erros 2 0 , 4 e 2 
0 8 
Erro de re fre s h d a memória 
2 7 
Erros 2 0 , 4 , 2 e 1 
0 9 
Erros 8 e 1 
2 8 
Erros 2 0 e 8 
OA 
Erros 8 e 2 
2 9 
Erros 2 0 , 8 e 1 
OB 
Erros 8 , 2 e 1 
2A 
Erros 2 0 , 8 e 2 
oc 
Erros 8 e 4 
2 B 
Erros 2 0 , 8 , 2 e 1 
OD 
Erros 8 , 4 e 1 
2C 
Erros 2 0 , 8 e 4 
OE 
Erros 8 , 4 e 2 
2 0 
Erros 2 0 , 8 , 4 e 1 
OF 
Erros 8 , 4 , 2 e 1 
2 E 
Erros 2 0 , 8 , 4 e 2 
1 0 
Erro rJOS 2 Kb inic . de memór . 
2 F 
Erros 2 0 , 8 , 
1 1 
Erros 1 0 e 1 
4 , 2 e 1 
1 2 
Erros 1 0 e 2 
3 0 
Ef ros 20 e 1 0 


1 3 
Erros 1 0 , 2 e 1 
3 1 
Erros 2 0 , 1 0 e 1 


1 4 
Erros 1 0 e 4 
3 2 
Erros 2 0 , 1 0 e 2 
1 5 
Erros 1 0 , 4 e 1 
3 3 
Erros 2 0 , 1 0 , 2 e 1 
1 6 
Erros 1 0 , 4 e 2 
3 4 
Erros 2 0 , 1 0 e 4 
1 7 
Erros 1 0 , 4 , 2 e 1 


3 5 


Erros 2 0 , 1 0 , 4 e 1 
1 8 
Erros 1 0 e 8 
3 6 
Erros 2 0 , 1 0 , 4 e 2 
1 9 
Erros 1 0 , 8 e 1 
3 7 
ErroL 2 0 , 1 0 , 
lA 
Erros 1 0 , 8 e 2 
4 , 
2 e 1 
lB 
Erros 1 0 , 8 , 2 e 1 
3 8 
Erros 2 0 , 1 0 e 8 
lC 
Erros 1 0 , 8 e 4 
3 9 
Erros 2 0 , 1 0 , 8 e 1 
10 
Erros 1 0 , 8 , 4 e 1 
3A 
Erros 2 0 , 1 0 , 8 e 2 
lE 
Erros 1 0 , 8 , 4 e 2 
3B 
Erros 2 0 , 1 0 , 
lF 
Erros 1 0 , 8 , 4 , 2 e 1 
8 , 2 e 1 
3C 
Erros 2 0 , 1 0 , 8 e 4 
3D 
Erros 2 0 , 1 0 , 
8 , 
4 e 1 
3E 
Erros 2 0 , 1 0 , 
8 , 
4 e 1 
3F 
Erros 2 0 , 1 0 , 8 , 
4 , 
2 , e 1 
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• Tabela de Códigos e Mensagens d e Erro - 


10.2 
• TABELA DE MENSAGENS DE ERROS DO MF286, MF386 / 486, MF386SX 
E 
MF386 / 486T 


MENSAGEM DE ERRO 


ER 1 : C . P . I 
- 


ER 2 : TEMPORI ZADOR 
- 


ER 3 : TEMP(YR T1ZADOR 
- 


ER 4 : MODO VI RTUAL 
- 


ER 5 : 8 7 4 2 
- 


ER 6 : MEMÓRIA 
- 


l 


ER 7 : TRC MONO 
- 


ER 8 : T . R . C COR 
- 


ER 9 : MEMÓRIA AO =Al 5 


ER 1 0 : MEMÓRIA 
- 
Al 6 =A2 3 


ER 1 1 : EPROM 
- 


ER 1 2 : PARI DADE 
- 


ER 1 3 : PARI DADE 
- 


ER 1 4 : TECLADO 
- 


ER 1 5 : TECLADO /CPU 
- 


ER 1 6 : DRIVE 
- 


DESCRI ÇÃO 


As interrupções de hardware foram desa- 
bil itadas , mas o c ontrolador 
de inter- 
rupç ão ( 8 2 5 9 ) informa 
a existênc ia 
de 
uma interrupção pendente . 


Erro no Timer ( 8 2 5 4 ) do módulo CPU 


O t imer ( 8 2 5 4 ) está contando ma is rápi- 
do do que devia . 


O proces s ador não conseguiu " entrar " no 
modo virtua l de operação . 


O controlador de tec lado 8 7 4 2 
não res - 
pondeu a um comando da CPU . 


Erro ocorrido durante o teste de 
memó- 
ria bás ica . 


Erro durante o 
tes e do control ador de 


' d 
á . 


j 
vi eo monoc rom t ic o . 


Erro durante o 
tes te do controlador de 
vídeo colorido . 


Erro ocorrido durante o teste 
de memó- 
ria rea l disponíve l . 


J 


Erro ocorrido durante o teste 
de memó- 
ria virtual . 


Erro no " Chek-Sum " do BIOS modo auxi l . 


Erro de paridade ocorrido fora da placa 
CPU ( S lots , etc ) . 


Erro de par idade ocorrido na placa CPU . 


Erro no tec lado . 


Erro no controlador de tec lado ( 8 7 4 2 ) . 


Erro no teste do drive : falhou a tenta- 
t iva de reset 
do controlador e o 
seek 
da tri l ha o ( reca l ibração ) . 
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- Tabda de Códigos e Mensagens de Erro - 


MENSAGEM DE ERRO 
DESCRIÇÃO 


E R 1 7 : 
RAM CMOS 
A RAM CMOS não 
está atua lizando a data 
- 
e a hora de mane ira correta . 


ER 1 8 : MMU 
Erro no teste do Chip 7 4LS6 1 2 : falha no 
- 
acesso aos seus registradores internos . 


ER 1 9 : TESTE NMI 
Erro ocorrido durante o teste de 
pari- 
- 
dade : o BIOS 
" forçou 
" um erro de 
pari- 
dade , mas o s is tema não detectou . 


ER 2 0 : TEMPORIZADOR 
Erro no teste de acesso ao t imer ( 82 5 4 ) . 
- 
) 


ER 2 1 : MEMÓRIA lMb 
Erro durante o teste de memória até lMb . 
- 


ER 2 2 : CONF IGURAÇÃO 
A memória detectada no sistema não cor- 
- 
DE MEMÓRIA 
responde ao que foi conf igurado . 


ER 2 3 : 8 7 4 2 /CPU 
Erro de comunic ação 
entre o micro e 
o 
- 
8 7 4 2 . 


ER 2 4 / 2 5 : WINCH . 
Erro na busca do último setor do último 
- 


1) / 1 
c i l indro reconhec ido no winc h . o ou 1 . 


E R 2 6 : CDW 
Falha no reset do coAtrolador de winch . 
- 


/ drives . 


ER_2 7 / 2 8 : WINCH . 
Erro na busca do último setor do último 
0 / 1 
c i l indro reconhec ido no winch . 
o ou 1 . 


1 0 1 
Erro no control ador de interrupções . 


' 


XXX XXX yyyy 2 0 1 
E rro no primeiro segmento de memória no 
endereço xxxxxx . 
E rro 
nas 
l inhas 
de 
endereço 
AO=A15 
quando acessado o endereço 
xxxxxx . 


xxxxxx yyyy 2 0 2 
Erro 
nas 
l inhas 
de 
endereço A1 6 =A2 3 
quando aces s ado o endereço xxxxxx . 
O valor YYYY ( byte ) inf orrna qua l bit da 


xxxxxx yyyy 2 0 3 
pos ição de 
memória 
apresentou erro . 


S I STEMA NÃO 
CONFI - 
Perdeu a al imentação ou o Check-sum 
da 


GURADO 
mesma não está correto . 
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• Introdução 
• 


J - INTRODUÇÃO 


Este 
manual 
tem 
por 
objetivo 
informar 
os 
técnicos 
de 
manutenção 
e m 
microcomputadores com relação 
às 
carac t e r í st i c a s e configu rações das unidades de disco 
e 
unidades de fita homologadas pela MICROTEC. 


Para que se possa dar prosseguimento, é necessá r i o que se saiba o significado das siglas 
abaixo que serãC' comu mente u sadas em nossas doc u ment ações técnicas. 


U D F 
l l I D A D E 
D E 
D 1 s e o 
F L E X Í V E L 


u D 
R 
=> U N I D A D E 
D E 
D 1 s e o 
R f G I D O 


u 
... 
B => u N 1 D A D E 
D E 
F 1 T A 
B A C K U P 


. 1 . 


- Tipos e Modelos de Terminações de Fim de Linha - 


II - TIPOS E MODELOS DE TERMINAÇÕES DE FIM DE LINHA 


Existem regras fundamentais para se instalar o que chamamos de Terminações de Fim de 
Linha nas Unidades de Disco (UDF / UDR) ou Fita (UFB). É conhecido vulgarmente como 
"RESISPACK" ou "TERMINATOR". 


REGRAS: 


- Deve 
ser 
instalado apenas 
na última unidade física da linha (FLA T - CABLE), 
independente de quem este seja (UDF ou UFB) e de como esteja selecionado (DSO, 
DSl , etc). 


. 


- Deve ser instalado na posição correta (vide ilustrações das unidades). 


- Deve estar com o valor correto ao ser instalado na unidade. 


As ilustrações a seguir mostram os diversos tipos e modelos de terminações de fim de 
linha com o esquema elétrico interno, seu respectivo valor e o código com a cor deste para 
identificação. 
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• Tipos e Modelos de Terminações de Fim de Linha 
• 


* DALE 
MDP1603 - 151G (AMARELO) 


• 16 - 1 - 15 1 (AZUL) 


• 761 - 3 - R150 (AZUL CLARO) 


TIPO 1 
r = 150 ohms 


• 4116R - 002 - 151 (AMARELO) 


• 16 - 2 - 151 (AZUL) 


• BECKM ' .• • 


89P .1. - 150(G) (BRANCO) 


• :116C151X2PE (PRETO) 


TIPO 2 
r = 150 ohms 


• BECKMAN 
899 - l - R150 (BRANCO) 


• 914C15 1X2PE (PRETO) 


TIPO 3 
r = 150 ohms 


D 


r'\ 
LJ 


• 3 
• 


1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
l l 
1 0 
9 


: 


r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 



2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


1 6 
1 5 
l 4 
1 3 
1 2 
l l 
1 0 
9 


' 


r 
r 
r 
r 
r 
r 




. r : r 
r 
r 
r 
r 
r 


' 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


1 4 
1 3 
1 2 
l 1 
1 0 
9 
8 


2 
3 
4 
5 
6 
7 


r 


r 


r 


- Tipos e Modelos de Terminações de Fim de Linha 
• 


* 6X - l - 151 (AMARELO) 


TIPO 4 
r = 150 ohms 


• IAM E331 7 (PRETO) 


TIPO S 
r ) 330 ohms 


* IAM E331 8 (PRETO) 


• BI 
898 - 3 - R330 (BRANCO) 


TIPO 6 
r = 330 ohms 


16 
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: 
: 


r 
r 
r 
r 
r 


• 


2 
3 
4 
5 
6 


1 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 0 
9 
8 


: 


: R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 



2 
3 
4 
5 
6 
7 


1 5 
14 
13 
1 2 
1 1 
10 
9 


R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


R 


) 


- 
T i p o s t' M od d os d e Tt>rm i n a ç ôt's d r F i m d r L i n h a - 


• 4 1 14R - 003 - 22 1 / 3 3 1 { A M A RELO) 


• 14 - 3 - 221 /331 (AZUL) 


• BEC K M A N 
899 - 5 - R220/ 330 (CINZA /BRANCO ) 


• 760 - 5 - R220/ 330 (AZUL - CLARO) 


TIPO 7 
r 
= 
" "' " - i. ...,.,, 
R 
= 330 ohms 


• LC83 22003300G (PRETO) 


) 


* 750 - 85 - P - _lJ/ 330 (AZUL - CLARO) 


• ' .8E2 2 1 331 (AMARELO) 


* DALE 
5 - R220/ 330 (AMARELO) 


TIPO 8 
r 
= 220 ohms 
R 
= 330 ohms 


* 4310R - 104 - 221 /331 (AMARELO) 


TIPO 9 
r 
= 220 ohms 
R = 330 ohms 
• 
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p 


• 


J.I 
1 .1 
1 2 
1 1 
1 0 
o 


R 
R R R 
R 
R 
- 
- 
'---< 


,. r 


Jr 
r r 


r- 
r- 


lR R R 


2 
3 
4 


: 
r r 


.--< 


R 
R r 


R 


r r 
R 


--. - 
..... 


,. 
r 


r r 


r-' 
r- 
R R 


T 
1 


5 
6 
7 


r 
r r 


.--< 
r--< 
r--< 
R 
R 
R 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


r 


r 


R 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
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• 
Tipos l' M o d e l os d e Trnn i n a ç ões d e Fim de Linha 
• 


* LC8 1 l S OOG (PRETO) 


TIPO 1 0 
r = 1 5 0 oh m s 


. 6 . 


r 


• 
i 


r ' r 


3 
4 


r ; 
r 
r 
ri 


5 
6 
7 
8 


• U F Bs H omologadas MICROTEC 
• 


III · UFBs HOMOLOGADAS MICROTEC 


M U L T I D I G I T 
F M - 
1 o 4 4 


Tamanho = > SLIM/ 5 " 


Capac idade formatada = > 1 0 Mbyte s ( Cartucho DC l O O ) 


Terminação de l inha = > TIPO 4 


l f LLÇlO 
O( OltlVf 


1 


S EL . DRIV E 4 


S E L . D R I V E ! 


-----S E L . D R I V E Z 


'------SE L . DRI VE 1 


C O N E C T OR DE 
S IN A L 


( J l ) 


C O N E CTOfl D E" ll L I M EH TAClO 


IMPORTANTE: 
Se na unidade for instalado o "terminator", JS deverá receber um sh unt na 
posição TERMINAÇÃO DE FIM DE LINHA. 
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- U F Bs H omologadas MICROTEC - 


F L E X I D I S K 
F Z - 
2 
2 
o / 2 4 o 


Tamanho = > SLIM/ 3 " 


Capac idade formatada = > 2 0 / 4 0 Mbytes ( Cartucho DC2 0 0 0 ) 


Terminação de l inha = > TIPO 10 


, _ 
2 - 
3 - 


4 - 
5 - 


A 


050 
- 


05 1 
- 


052 
- 


053 - 


& e l e c i o n a 


& e l e c 1 ... - .. 


& e l e c i o n a 


& e l e c i o n a 


u n i d a d e 
1 


u n i d1a d e 2 


u n i d a d e 3 


u n i d a d e 4 


H e s e r v a d o 


C O NECTOR OC 


GN 
+ 12 


mtm1m 


o o o o 


SHUHTS DE CONFIGURACÃO 


1·- DSCIJ 


2-DS 1 


3-D S 2 


•-D S 3 
5-RESERVADO 


i d e n t i f i c a ç ã o 
# 
d o u . F . B . 


' 


d a 


R E SISTO R DE 
1 ERMINAÇÃO 


l a y - o u t a t r a v e s 
d a s & e g u i n t e & 


F l e x i d i & k 
p o d e 
s e r o b s e r v a d a n o s e u 


n o t a ç Õ e & : 


( 
) 
2 2 0 


( 
) 
2 4 0 


( 
) 
2 5 0 


( 
) 
5 0 0 


F Z 2 2 0 
F Z 2 4 0 
2 5 0 K b i t s / s 
5 0 0 K b i t s / 6 


M o d e l o d e 2 0 M b 
M o d e l o d e 4 0 M b 


M o d e l o p a r a e q u i p t º 
X T 


M o d l o p a r a 
e q u i p t º A T 


- 8 - 


• U F Bs H om ologadas MICROTEC 
• 


M U L T I D I G I T 
F M - 
4 o 4 4 


Tamanho = > SLIM/ 5 " 


Capac idade formatada = > 2 0 Mbytes ( Cartuc ho DC l O O O ) 


Terminação de l inha 


= > 4 0 Mbytes 


= > T I PO 1 0 


( Cartucho DC2 0 0 0 ) 


1 1 1 
PINO 34 (J3 ) : GND (OFF) 
* 


1 . 


PINO 34 (J3 ) : OSK CHG (ON ) • 
' li .... 


------ 
DRIVE SELECT 4 


. 
D RIVE SELECT 3 


DRIVE SELECT 2 
L----- 
ORI VE SELECT l 


TERMINAÇÃO 


. . 
/ 
-'--------CONECTOR OE 
AUMENTAçÃO ( Jl ) 


* 10EFAULT " 


oss·. ES TA UNIDADE TEM SUA TAXA DE TRANSFERÊNCIA E M 500 K bit5 /s . 


· Sa 
• 


) 


- U DFs H omologadas M I C R OTEC - 


W - UDFs HOMOLOGADAS MICROTEC 


E LEBRA 
9 4 0 8 -B 


Al tura 
Terminação 
de l inha 


SLIM 
T I PO 2 


1 - 
Drive select 1 ( A ) 
2 - 
Drive se lect 2 ( B ) 
3 - 
Drive 
- - , 
< ) ( C ) 
4 - 
Drive select 4 
( D ) 
M - Motor ativado por MOTOR 
*H - Motor at ivado por DRIVE 
X - 
Drive Selec ionado 
( Conexão Radial ) 


ON 
SELECT 


Con f iguração de Se leção 


da Un idade 


r - 
- 
Jt 
• 
L - - _ _. 
J l 


l [ HM l UOH lul 'Ud 
AJUSH 
ül 
---u 
cY VELOClOAOl 
Ç::J 
00 M O T O ;; 


1 1 


e 1 oc 


POh 1 [ S 


Obs . : seleção at ivada 
= > ponte em curto 
H 
1 
2 
J 
J: 
4 
M 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 


1 
2 
j 
4 
5 
6 
1 
" * " - > con f iguração norma l 


TANDON 
BR- 5 5 0 


Altura 
Terminaç ão 
de l inha 


FULL 
T I PO 2 


1 - 
Drive select 1 ( A ) 
2 - 
Drive select 2 ( B ) 
3 - 
Drive select 3 ( C ) 
4 - 
Drive select 4 
( D ) 
M - Motor ativado por MOTOR ON 
*H - Motor ativado por DRIVE SELECT 


Obs . : a ) E s ta 
UDF 
era 
f abricada pe l a 
ECS , FLEX I D I SK e 
PERIFÉR I COS . 
b ) s e l . ativada = > ponte em c urto 


C l 0 [ PON T E S P A W A SELCÇÃO D A U h l üAO[ 


Conf iguração de Seleção 


da Unidade 


8 
7 
6 


J l 


1 [ 
. 


1 ' R M 1 N A I OR 
CI OE 


P O h i [ S 


9 
j Q 1 1 1 2 1 3 
1 4 1 5 1 6 


Obs . : seleção at ivada 
= > ponte em c urto 


C I DE PO T E S P A H A SELEÇÃO OA UN IDADE 


" * " - > con f i guração normal 


- 9 - 


• 
ll DFs H o m o l o a d a s M I C R OTEC 
· 


MULTIDIGIT 
DF - 0 5 1 1 


Al tura 
Terminação 
de l inha 


SLIM 
1 5 0 ohrns 


SUO - Drive s e lect O ( A ) 
SUl - Drive se lect 1 ( B ) 
SU2 - Drive s e lect 2 ( C ) 
SU3 - Drive 
- , .... ,..t- 
< , ( D ) 
MX - Drive S elec ionado 
( Conexão Radial ) 
*HS - Motor ativado por 
HM - Motor ativado por 
MSA - Motor at ivado por 
*MSB 
- Motor at ivado por 


DRIVE 
MOTOR 
MOTOR 
DRIVE 


" * " 
- 
con f i guração norma l 


MICROPERI FÉRICOS 
D-5 0 5 


Altura 
Terminação 
de l inha 


SLI: 
T I PO 7 


SELECT 
ON 
ON 
SELECT 


Seleção da Unidade 
P i nos ( shunt ) 


DS O ( A ) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 - 
8 
DS l ( B ) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 - 
6 
DS 2 ( c > 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 - 
4 
DS 3 ( D ) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - 
2 


Drive At ivado 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 - 
1 0 
( Conexão Radial ) 


. 1 o . 


Con f i gu ração de Se l eção 


da Un idade 


J l 
i 
s 


mmn 
. 


bl OCO 0[ 1 NOS 


M). 
P / HABll ! ! AÇ Ã O 
IP 
IJO 


l [ RM l U T Ok 


Suf 
til 
• 
• 


M S A 
S U l 
• 
• 
m(;f 
S u 2 
• 
• 
BLOC Ol P I NO P A K A 


S U 3 
• 
• 
S [ L [ Ç ÃO DA UNIOAú[ 


H 
Ili 
. 


HS 
Ili 
. 


HM 
• 
• 


Conf iguração de Seleção 


d1 Unidade 


2 
4 
6 
8 
1 0 


1:1:1:1:1:1 


1 
3 
5 
7 
9 


B L O C O Ol P I NOS PAR A SHCÇlO 


O U N I OAOl 


) 


- 
ll D h H om o l og a d a s M I C R OTEC - 


ELEBRA 
9 4 1 0 -B 


Al tura 
Terminação 
de linha 


SLIM 
T I PO 2 


1 - Drive select 1 ( A ) 
2 - Drive select 2 ( B ) 
3 - Drive select 3 ( C ) 
4 - Drive s e 1 - 4 
t n 
WSA - Unidade sempre ativada 
*WSB - Unidade at ivada por DS 
*W6A - Motor at ivado por DS 
W6 B - Motor at ivado por MOTOR ON 
*W7A - Motor ativado por DS ou 
por MOTOR ON 
W7 B - 
S i na l MOTOR ON i nibido 
W8A - Motor sempre at ivado 
*W8B - Motor at ivado de acordo com 
as con f i gurações anteriores 
W9 ( ON ) - 
-_ ... 1va s ina l READY 
*W9 ( OF ) - 
I nibe s ina l READY 


ti * li 
> conf iguração norma l 


FLEX I D I SK 
FF- 6 5 0 


Altura 
Terminação 
de l inha 


SLIM 
T I PO 5 


Seleção da Unidade 
P inos ( shunt ) 


DS O ( A ) . . . . . . . . . . . . . . 7 - 
8 
DS l 
( B ) . . . . . . . . . . . . . . 5 - 
6 
DS 2 ( C ) . . . . . . . . . . . . . . 3 - 
4 


D 3 ( D ) . . . . . . . . . . . . . . 1 - 
2 


- 1 1 - 


Co n f igu ração de Se l eção 


da Un idade 


r-- - - - - - - 


' 
1 
aJl iOi 


w 


.. we. A 
ã2JA 
w 7 


l [ RM I U IOR 


' 
L.,,.. - - - - - --........ 


w 
2 


', ' ' 


a 
1 • 3 


Ili 


BC!:IA 
W6 


B L G ê O OE P I NOS P A R A SELEÇtO D A U I O !J é 


Conf iguração de Seleção 


da > Unidade 


r- - 
- - - 
1 
1 
1 


1 


L- - - - - - - - - - L--- 


' ' 
= 
1 
3 
5 
7 


õlOCO OE B I NOS PARA SELEÇÃO DA UUOAOE 


1 


_ J 


• U DFs H omologadas M I C R OTEC 
• 


MICROPERI FtR I COS 
D- 5 0 0 / 2 


Altura 
Terminação 
de l inha 


FULL 
1 5 0 ohms 


DSO - 
Drive se lec t o ( A) 
DS l - 
Drive se lec t 1 ( B ) 
DS2 - 
Drive 
_ 
_ 
, -.,,... .... 
., , ( C ) 
DS 3 - 
Drive se lec t 3 ( D ) 
MT - 
Motor at ivado por MOTOR 
*HL - Motor at ivado por DRIVE 
MUX - 
Drive Se lec ionado 
( Co nexão Radial ) 


ON 
SELECT 


Con f igu ração de Se l eção 


da Un idade 


1 1 1 1 1 
1 1 


- 
..., 
IO(' (',, 
- 


li: b % 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Jl 


l [ P l N A T D 
( 1 6 P l N O S ) 


C I OE P ON H S PARA S E L E Ç Ã O DA U N I DADE 
Obs . : seleç ão at ivada 
= > ponte em curto 


" * " - > con f iguração normal 


I BCT ( PERIFtR ICOS ) 
PEP5 4 8 - 5 


Altura 
Terminaç ão 
de l inha 


SLIM 
T I PO 1 


Seleção da Unidade 
P inos 
( s hunt ) 


DSO 
( A ) 
. . . . . . . . . . . . . . 
DS l 
( B ) 
. . . . . . . . . . . . . . 
DS2 < e > 
. . . . . . . . . . . . . . 


DS 3 


( O ) 
. . . . . . . . . . . . . . 


MUX = > 
Drive Ativado 
( conexão radial ) 


5 - 
6 
3 - 
4 
1 - 
2 
7 - 
8 


Conf iguração de Se leção 
d-i Unidade 


r- - - - - 
- - 
e fiiil 
P2 


1 
1 
1 
- - - - - 
1--- - - 
= 
1 
J 
5 
7 


P I 
H RM ! N T OR 
B'I'E JS 
B!El:J iJl 


BLOCO OE P 1 NOS 
PAR S [ l [ Ç Ã G 


DA U H I OAO[ 


"º" 
mil 


B L O C O OE P ! MOS PARA SELEÇÃO DA U N IOAOE 


Jl = > 
J lA - Motor at ivado por MOTOR ON 
J lB - Motor ativado por OS 


• 12 
• 


- U DFs H omologadas M I C R OTEC - 


E LEBRA 
9 4 1 0 -D 


Al t u r a 
Termi nação 
de l inha 


SLIM 
T I PO 3 


W l 
Dr ive select 1 ( A ) 
W2 - 
Drive select 2 
( B ) 
W3 - 
Dr ive select 3 
< e ) 
W4 - 
Drive 
- 


_ .._ 
A 
D ) 


W6A - Motor at ivado por MOTOR ON 
*W6 B - Motor at ivado por DS 


*W7 ( 0N ) 


W7 ( 0FF ) 


- A unidade recebe o s i na l 
MOTOR ON 
A unidade 
não recebe 
o 
s inal MOTOR ON 


W8A - Moto sempre girando enquanto 
hc - ver a l imentaç ão 


*W8B 
' Mantém as condições 
impostas 
por W6 


*W9A - 
S ina l READY ativo em " HI GH " 
W9 
- 
S inal READY at ivo em " LOW " 


Con f iguração de Se l eção 


da Unidade 


r- - - - - - - - - - 


1 
... - · .. - - - ... - - - 


•4 


- - --- 


.. _ ' 


--- 


o c OCO Ü[ hü:, AkA 
SlLfÇÀO OA U M !UAO[ 


Wl 2 /Wl 3 - Con f i gura 
a 
unidade para operar em 
HIGH 
DENS ITY 
ou 
NORMAL DENS ITY 


w 1 2 
Wl 3 
o 
p 
ç 
õ 
E 
s 
A 
B 


*ON 
* OFF 
*OFF 
Dens idade Alta ou Dens idade Normal sem troca 
da veloc idade de rotaç ão ( f ixo em 3 6 0 RPM ) 


ON 
OFF 
ON 
Dens idade Alta ( 3 6 0 RPM ) ou Dens idade Normal 
( 3 0 0 RPM ) c om as respec tivas trocas de ve lo- 
c idade de rotação . 


OFF 
OFF 
ON 
Dens idade Normal 


OFF 
ON 
OFF 
Dens idade Alta 


" * " 
- > 
con f iguração normal 


- 1 3 - 


• ll DFs H om ologadas M I C R OTEC 
· 


* J P l A - Unidade selec ionada por DS 
JP l B - Unidae sempre se lec ionada 


* JP 2 ( ON ) 
- 
Permite o 
envio do 
s i na l 
READY /DI SK CHANGE 
o control ador 
para 


JP2 ( OFF ) 
- Não permite o envio do s ina l READY / D I SK CHANGE 
para 
o control ador 


*JP4A - Gera 
s inal 
READY / D I SK CHANGE 
com : 
porLa 
fechada 
e 
s inal DRIVE SELECT presente 
JP4 B - Gera 
s ina l 
READY / D I SK CHANGE com : porta fechada , 
s ina l 
DRI VE 
SELECT presente e com a ocorrênc ia de 3 pulsos 
de 
I NDE" 
- 
· 


JPS - 
Permite 
o ac ionamento do LED do paine l 
frontal , 
conforme 
tabe l a abaixo : 


J p 5 
w 6 
o 
p 
ç 
õ 
E 
s 
A 
B 
A 
B 


OFF 
01'' 
OFF 
ON 
LED aceso por IN USE 


_J 
Motor ac ionado poI DRIVE SELECT 


== 


o . 
OFF 
ON 
OFF 
· LED aceso por IN USE 
Motor ac ionado por MOTOR ON 


ON 
OFF 
ON 
OFF 
LED aceso por DRIVE SELECT 
Motor ac ionado por MOTOR ON 


, 


*ON 
*OFF 
*OFF 
*ON 
LED e MOTOR ac ionados por DRIVE SELECT 


ON 
OFF 
OFF 
OFF 
LED aceso por DRIVE SELECT 
Motor ac ionado por MOTOR ON 


*JP 7A - 
S inais 
READ DATA 
e I NDEX 
habilitados 
somente 
após 
a 
rotação es tar e s tável 


JP 7 B - 
S inais READ DATA e I NDEX sempre habi l itado s . 


OBSERVAÇÃO : 
É 
importante 
saber que esta 
é 
c ons iderada 
uma 
unidade de Alta Capac idade 1.1.z..l Mbyte s ) . 


" * " - > c on f iguração normal 


• 1 4 . 


) 


) 


• U DFs H omologadas MICROTEC 
• 


MICROPERIFÉRICOS 
D-5 0 5 / 2 


Altura 
Terminação 
de l inha 


SLIM 
TIPO 7 


Seleção da Unidade 
Pinos ( shunt ) 


OS 1 ( A) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4 - º6 
*OS 2 ( B ) . . . . . . . . . . . . . . 6 - 
8 


-)- 
) 


Motor Ativado ( Motor On ) 
. . 1 - 
2 
*Motor Ativado ( OS ) . . . . . . . . 1 - 
3 
MUX 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
9 - 
1 O 
( Conexão Radial ) 


" * " - 
conf ig . de fábrica 


TOSHIBA 
ND- 0 4 0 1BR 


Altura 
Terminação 
de l inha 


SLIM 
via shunt 


Capac idade => 3 6 0Kb 


RY - 
Ready 
DKC - 
Disk Change 
*TERM - Terminação de l inha 
DS O - 
Drive select O ( A) 
*DS l - 
Drive se lect 1 ( B ) 
DS2 - 
Drive select 2 ( C ) 
DS 3 - 
Drive select 3 ( D ) 
*LO - 
LI - 


" * " - 
config . de fábrica 


• 1 4a 
• 


Conf iguração de Seleção 
da Unidade 


B l o c o d e p i n o s _ 


CN4 
J 4 
C N 2 
T r•i n a t o r 


2 
4 
6 
8 
1 0 
. 


IPJ·l:I 
1 
3 
5 7 9 


BLOCO DE P I NO S PARA 


S E L E Ç ÃO DA U N IDADE 


Conf iguração de Seleção 


da Unidade 


B l o c )) d e p i n o s 


V I S T A L A T E R A L T R A S E I R A 


:E 
M 
N 
o 
a: 
u 


.... 
o 
ti) 
ti) 
ti) 
ti) 
.... 
:..: 
>- 


....1 
....1 
o 
c 
c 
o 
t- 
O 
a: 


J l 


B L O C O DE P I NO S P A R A 


S E L E ÇÃO D A U N I DADE 


- U DFs H omologadas MICROTEC - 


CHINON 
.FZ - 5 0 2 


Altura 
Terminação 
de linha 


5LIM 
via shunt 


Capac idade => 3 6 0Kb 


* TERM - 
DSO 
* D5 1 
D52 
D5 3 


Terminação de linha 
Drive select O ( A) 
- 
Drive select 1 ( B ) 


- 
Dr.: --- 
se 1 '::u· 
.. t-, 2 ( C ) 


- 
Drive select 3 ( D ) 


" * " 
- 
C on f i g . 
de fb r i c a 


• 1 4b 
• 


Conf iguração de Seleção 
da Unidade 


Bloco de pinos 


V I S T A L A T E R A L T R A S E I R A 


::ic 
M 
N 
O 
a:: 
(/) 
(/) 
(/) 
(/) 
w 
e 
e 
e 
o 
,_ 


J l 


BLOCO D E P I N O S PARA 


SE LE Ç ÃO DA U N I DADE 


- U DFs H omologadas MICROTEC - 


ELEBRA 9420-E 


Dimensão 
Terminação 
de linha 


SLIM 3" 
via shunt 


Capac idade = > 1 . 4 4Mb 


Configuração da Unidade 


G 


F 


E 


D 


e 


B 


A 


1 - DS o 
2 - DS 1 
3 - DS 2 
4 - DS 3 
5 - 
HA 
6 - 
RY 34 
7 - HI 2 
8 - DC34 
9 - DC 2 
10- HO 2 
11- DC 4 
12- LHI (A) 


) 


13- HO 4 
1 4 - 


• 
Ll!-O {A) 
15- LHI (B) 
1 6 - LHO (B) 
1 7 - HF (B) 
1 8 - HF (A) 
19- HMK 
20- ACD 
2 1 - IR 
22- 
NMK 
23- 
ML 
24- 
REN 


o-24-o 
o-23-o 
l22 
l 21 
o 
o 
o 
o 
20 1 
1 91 
o- 1 8-o- 1 7-o- 1 6-o 
12 I 
is l 
1 1 4 
o-1 3-o 
o-12-o 
11 1 
l 10 
o- 9 
o 
o 
o 


s I 
l1 
14 
l2 
o 
o 
o 
o 


6 1 
Is 
13 
l 1 
o 
o 
o 
o 


3 
2 
1 


J3 
r 1 
1 
1 
L ...J 
s e n s o r d e r i h 0 0 


34 
,-- -yl-----,1 


....... ,_.-·-·,_ ..... _J 


riTJ 
L ll 


\ 


Configuração padrão 


o FG o 


G 
o REH o 
o 


P' 
p 
o 
o 


E 
o HP' 
o 1 o 


D 
o 
o 
o 


e l°l 


o 
o 


DC 34 
B LJ 


o 
o 


HA 


A 
o 
o 
o 


3 
2 


- 14c - 


o 
o 
o 
o 
o 


os 
1 o 


o 


1 


) 


) 


· U DFs H omologadas MICROTEC - 


DS O , DS 1 , DS 2 e DS 3 - SELEÇÃO DA UNIDADE 


DSO 
DSl 
DS2 
DS3 
FUNÇÃO 


s 


o 


o 


o 


REN 


s 


o 


ACD 


s 


o 


HO 2 


o 


o 


s 


o 


o 


o 
o 
CONFIGURA 
COMO 
PRIME IRA 
UNIDADE 


o 
o 
CONF IGURA 
COMO 
SEGUNDA 
UNIDADE 


s 
o 
CONF IGURA 
COMO 
TERCE I RA 
UNIDADE 


o 
s 
CONFIGURA 
COMO 
QUARTA 
UNI DADE 


\ 


REN - 
DEF INE A 
OPERAÇÃO DE AUTO-RECALIBRAÇÃO NO MOMENTO 
DA 
ENERGI ZAÇÃO 
DA 
UDF 


NÃO INIBE A AUTO RECALIBRAÇÃO 


INIBE A AUTO RECALIBRAÇÃO 
) 


ACD - 
DEF INE 
A OPERAÇÃO 
DE 


INIBE 
A 
OPERAÇÃO 
DE 
AUTO 


NÃO 
INIBE 
A 
OPERAÇÃO 
DE 


FUNÇÃO 


) 


AUTO ENGATE 
NO 
MOMENTO DA 
DA 
INSERÇÃO 
DO 
D I SQUETE 


FUNÇÃO 


ENGATE 


AUTO 
ENGATE 


HA - 
SELECI ONA O MODO DE DENSIDADE , 
SEM USO DO S INAL DE 


INTERFACE 
( 
OPEN ) 


HO 4 HI 2 HA LHI LHO 
FUNÇÃO 


o 
o 
s 
o 
o 
O MODO DE DENS I DADE NA UOF t DEF I N I DO 
AUTOMATICAMENTE PELO T I PO DE D I SQUETE 


UTILI ZADO . 


O 
= 
estrape a u s e n t e 
S 
• estrape presente 


- 1 4d - 


' ) 


HO 2 


s 


o 


s 


o 


• UDFs H omologadas MICàiOTEC 
• 


SBLBCIORA 
O MODO DB DEHSIDJWB , USAHDO 
O SINAL 
DE SAÍDA 
HD 
OUT 


* 


HO 4 HI 2 HA LHI LHO 
FUNÇÃO 


o 
o 
s 
o 
o 
UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 DA 
INTERFACE 
INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE 
DE ALTA DENS IDADE ESTÁ INSTALADO OU 
NÃO TEM DISQUETE INSTALADO . 
UM NÍVEL \ 


BAIXO NO P INO 2 INDICA À CONTROLADORA 
QUE UM DISQUETE DE DENSI DADE NORMAL 
ESTÁ INSTALADO . 


s 
o 
s 
o 
o 
UM NÍVEL ALTO NO PINO 4 DA 
INTERFACE 
> 


INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE' 
DE ALTA DENS IDADE ESTÁ INSTALADO OU 
NÃO TEM DISQUETE INSTALADO . UM NÍVEL 
BAIXO NO PINO 4 INDICA À CONTROLADORA 
QUE UM DISQUETE DE DENS I DADE NORMAL 
ESTÁ INSTALADO . 


o 
o 
s 
o 
s 
UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 DA INTERFACE 
INDICA À CONTROLADORA QUE UM DI SQUETE 
DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU 
, 
NÃO TEM DISQUETE INSTALADO . UM NÍVEL 
ALTO 
NO PINO INDICA À CONTROLADORA 


QUE UM DISQUETE DE DENS IDADE NORMAL 
ESTÁ INSTALADO . 


s 
o 
s 
o 
s 
UM NÍVEL BAIXO NO PINO 4 DA INTERFACE 
INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE 
DE ALTA DENS IDADE ESTÁ I NSTALADO OU 
NÃO TEM D I SQUETE INSTALADO . UM NÍVEL 
ALTO 
NO PINO 4 INDICA À CONTROLADORA 
QUE UM DISQUETE DE DENS I DADE NORMAL 
ESTÁ INSTALADO . 


*Existem 
duas 
posições 
para 
o 
estrape 
LHO 
( LHO ( A ) 
e 
LHO ( B ) ) , 
sendo que apenas uma destas pos ições deve ser selec ionada . 
Deve-se optar pela posição que não ocupe os pinos uti l izados por 
outro estrape na conf iguração adotada . 


• 14e 
• 


HO 2 


s 


o 


s 


o 


• U DFs H omologadas MICROTEC 
• 


SELECIONA O MODO DE UENS!DADB, USANDO O SINAL DE ENTRADA 
HD IN E o SIHAL DE SAÍDA HD ou . 


HO 4 HI 2 HA LHI LHO 
FUNÇÃO 


o 
s 
o 
o 
o 
UM NÍVEL AI.TO NO PINO 2 - DA INTERFACE , 
INDICARÁ 
À 
CONTROLADORA 
QUE 
UM 
DISQUETE 
DE 
ALTA 
DENSIDADE 
ESTÁ 
INSTALADO 
ou 
NÃO 
TEM 
DISQUETE 
INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM 
NÍVEL ALTO À UDF , SELECIONANDO O MODO . 
ALTA DENSIDADE . CASO O DISQUETE SEJA 
DENSIDADE NORMAL , UM NÍVEL BAIXO SERÁ 
ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ 
UM NÍVEL BAIXO À UDF , SELEC IONANDO O 


) 
MODO DENSIDADE NORMAL . 


s 
s 
o 
o 
o 
UM NÍVEL ALTO NO PINO 4 DA INTERFACE , 
INDICARÁ 
À 
CONTROLADORA 
QUE 
UM 
DISQUETE 
DE 
ALTA 
DENSIDADE 
ESTÁ 
INSTALADO 
ou 
NÃO 
TEM 
DISQUETE 
INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM 
NÍVEL ALTO À UDF , SELECIONANDO O MODO 
ALTA DENSIDADE . CASO O DI SQUETE SEJA 
DENSIDADE NORMAL , UM N ÍVEL BAIXO SERÁ 


) 
ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ 
UM NÍVEL BAIXO À UDF , SELEC IONANDO O 
MODO DENS IDAD NORMAL . 


o 
s 
o 
s 
s 
UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 DA INTERFACE 
INDICARÁ 
A 
CONTROLADORA 
QUE 
UM 
DISQUETE 
DE 
ALTA 
DENS IDADE 
ESTÁ 
INSTALADO 
ou 
NÃO 
TEM 
D I SQUETE 
INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM 
NÍVEL BAIXO À UDP SELECI ONANDO O MODO 
ALTA DENSIDADE . CASO O DI SQUETE SEJA 
DENSIDADE NORMAL , 
UM N ÍVEL ALTO 
SERÁ 
ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ 
UM NÍVEL 
ALTO À UDF , SELEC IONANDO O 
MODO DENSIDADE NORMAL . 


s 
s 
o 
s 
s 
UM NÍVEL BAIXO NO PINO 4 DA INTERFACE 
INDICARÁ 
A 
CONTROLADORA 
QUE 
UM 
DISQUETE 
DE 
ALTA 
DENSIDADE 
ESTÁ 
INSTALADO 
ou 
NÃO 
TEM 
DISQUETE 
INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM 
NÍVEL BAIXO À UDF , SELECIONANDO O MODO 
ALTA DENSIDADE . CASO O DI SQUETE SEJA 
DENSIDADE NORMAL , UM NÍVEL 
ALTO SERÁ 
ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ 
UM NÍVEL BAIXO À UDF , SELEC IONANDO O 
MODO DENSIDADE NORMAL . 


NOTAz neste tipo de configuração , o s istema poderá forçar a 
leitura ou gravação com densidade não compatível com o disquete 


em uso , utilizando o sinal HD IN enviado pela controladora . 


• 14( • 


) 


\ 


· , 
J 


) 


• U DFs H omologadas MICROTEC 
• 


IR - 
DEFIJiB A COJrDiçlo DO LBD FROftAL 


IR 
FUNÇÃO 


s 
SINAIS DRIVE SELECT E READY ATIVOS 


o 
S INAL 
DRIVE SELECT 
ATIVO 


ML - DEFilfB A CONDIÇÃO DO SPIHDLE MOTOR 


ML 
FUNÇÃO 


s 
l"ÀIS MOTOR ON OU LED ON ( UNIDADE SELEC I ONADA ) ATIVOS 


O 
SINAL 
MOTOR ON 
ATIVO 


HMK I 


s 


o 


o 


s 


HMK J HMK - 
SELECIONA CONDIÇÕES DE SAÍDA DOS 
S INAI S 


IHDEX E READ DATA 


JMK 
FUNÇÃO 


) 


o 
S INAIS INDEX E OS E READY E ( WRITE OPERATION ) AT IVOS 


o 
INDEX E os E READY E SEEK COMPLETE E 
( WRITE OPERAT I ON ) 


AT I VOS 


s 
INDEX E os E MOTOR ON E 
( WRITE PERAT I ON ) ATIVOS 


s 
ESTA CONDIÇÃO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADA 


OBS l : o s inal 
( write operat ion ) 
indica que a unidade não es t á 
realizando operação de gravação . 


OBS2 : o s inal entre parenteses é só para a condição de saída do 
s inal READ DATA 


HF - PARA USO DO FABRICANTE 


HF 
FUNÇÃO 


s 
DEVE ESTAR SEMPRE PRESENTE PARA ESTA UNIDADE 


Existem 
duas 
pos ições 
para o 
estrape 
HF 
( HF ( A ) 
e 
HF ( B ) ) , 
s end1 
que apenas uma destas pos ições deve ser se lec ionada . 
Deve-se optar pela pos ição que não ocupe os pinos ut i l izado s 
por 
outro estrape na configuração adotada • 


• 14g 
• 


RY 3 4 


s 


o 


o 
\ 


o 


HO 2 


o 


o 


- UDFs H omologadas MICROTEC 
• 


RY 3 4 ; 
DC 2 ; DC 4 ; DC 34 
- 
SELECIONA UM PINO DA INTERFACE 
PARA INDICAR D I SK CHANGE OU READY 


DC 2 
DC 4 
DC 34 
FUNÇÃO 


HO 


o 


o 


o 
o 
o 


s 
o 
o 


o 
s 
o 


o 
o 
s 


READY 
NO 


DISK CHANGE 
NO 


DISK CHANGE 
NO 


DISK CHANG E 
NO 


- 
- 


P I NO 


P I NO 


P I NO 


P I NO 


3 4 


2 


4 


3 4 


SELECIONA O MODO DE DENS I DADE , 
USANDO O 
S INAL D E ENTRADA 
HD 
IN 


* 
4 HI 2 HA LHI LHO 
FUNÇÃO 


s 
o 
o 
o 
UM NÍVEL ALTO NO P I NO 2 DA I NTERFACE 
INDICA À UDF , 
MODO ALTA 
DENS I DADE . 
) 
UM NÍVEL BAI XO NO P I NO 2 INDI CARÁ À 
UDF , MODO DE S I DADE NORMAL . 


s 
o 
s 
o 
UM NÍVEL BAIXO NO P I NO 2 DA I NTERFACE 
INDICA À UDF , 
MODO ALTA 
DENS I DADE . 
UM NÍVEL ALTO NO P I NO 2 I ND I CARÁ A 
UDF , MODO DENS I DADE NORMAL . 


*Existem 
duas 
pos içoes 
para 
o 
es trape 
LH I 
( LH I ( A ) 
e 
LH I ( B } } , 
sendo que apenas uma destas pos ições deve ser se lec ionada . 
Deve-se optar pela pos ição que não ocupe os pinos ut i l i zados por 
outro estrape na conf iguração adotada . 


- 
1 4 h - 


- U DRs h omologadas J\I I C ROTEC - 


V - UDRs HOMOLOGADAS MICROTEC 


E L E B R A 
w 5 4 o - 
s 


N Q de 
NQ de 
N Q de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeç as 
da de 


0 3 
0 9 2 5 
0 5 
4 8MB fíf 
3 8MB f 


Tamanho FULL/5 " 1 Tipo ( SETUP ) => 6 


Tipo de Atuador = > 


Terminação de Linha 


Seleção da Unidade 


DS O 
DS l 
DS 2 
DS 3 


) 


Rotary Voice Coi l 


= > T I PO 7 


P inos ( shunt ) 


1 - 
2 
3 - 
4 
5 - 
6 
7 - 
8 


Conexão R&ial . . . . . . . . . . . . . . 9 - 
1 0 


- 
- 


M I e R O L A B 
D F W - 
5 o 5 o 


N Q de 
N !2 de 
N!2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 4 
0 7 0 4 
0 7 
5 1MB fí f 


' 
4 1MB f 


Tamanho FULL/5 " li Tipo ( SETUP ) 
= > 4 


Tipo de Atuador = > 
Linear Voice Coi l 


Terminação de Linha 


Se l eção da Unidade 


DS O 
DS l 
DS 2 
DS 3 


= > T I PO 8 


P inos ( s hunt ) 


7 - 
8 
5 - 
6 
3 
- 
4 
1 - 
2 


Conexão Radial . . . . . . . . . . . . . . 9 - 
1 O 


- 
1 5 - 


Con f iguração de s e l eção 


da Unidade 


&LOCO OC P 1 '0S 
I C R M I U IOR 


Jl 


8LCO OC P I NOS PARA SE L C ÇÃO DA U N I DADE 


Con f iguração de Seleção 


da Unidade 


B L OCO OE P I MO S PARA S E L E Ç ÃO DA U N I DADE 


- U DRs homologadas l\llCROTEC - 


D I G I R E D E 


N 2 de 
N 2 de 
Discos 
C i l indros 


0 5 
1 0 2 4 


Tamanho FULL/5 " 1 


Tipo de Atuador = > 


Terminação e 
2.inha 


Seleção da Unidade 


DS O 
. . . . . . . . . . 
J7 : 
DS l 
. . . . . . . . . . 
DS2 
. . . . . . . . . . 
DS 3 
. . . . . . . . . . 


Outros Jumpe,..1..s : 


w 5 2 5 / 8 5 


N 2 de 
Capac i 
Cabeças 
da de 


0 8 
8 5MB fíf 
6 8MB f 


Tipo ( SETUP ) = > 1 4 


Rotary Vo ice Coi l 


= > T I PO 7 


P inos ( s hunt ) 


. . . . . . . . . . 
5 
- 
6 


. . . . . . . . . . 
4 
- 
5 


. . . . . . . . . . 
2 
- 
3 


. . . . . . . . . . 
1 
- 
2 


çonf iguração de seleção 


da Unidade 


J2 


J A 
..., 
JD 


J l 
Êi!:nJ 
JC 
J) o-= 


J8 


H R M U A TOR 
( U25) 


1 JB 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


J ) lcltil111limlialal 


3 
2 
1 


J8 lliD \ li1l \!ili 1 


J J 


JA : Previs ão de hardware para uso com baixa dens idade de tri lhas 
De fau l t = > fechado 


JB : Mesma f unção de JA 
De fault = > aberto 
JC : Habi l ita geração de WRITE FAULT se ocorrer OFF TRACK durante 
uma escrita 
De f ault => fechado 
JD : Uti l i z ado para testes de produção 
De f ault = > fechado 
JS :' Proteção de gravação 
De fau l t = > fechado ( 2 , 3 ) 


- 1 6 - 


• U DRs homologadas MIC ROTEC 
• 


F L E X I D I S K 
B R - 
4 1 2 


N 2 de 
N 2 de 
N2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 4 
1 2MB fif 
l OMB f 


Tamanho FULL / 5 " 1 Tipo ( SETUP ) = > 1 


Tipo de Atuador = > 
Step Motor 


Terminaç ão inha = > TIPO 7 


Se leção da Unidade 
P inos em Curto 


DS O 
DS l 
DS 2 
DS 3 


9 - 
8 
1 0 - 
7 
1 1 - 
6 
1 2 - 
5 


R - 
Conexã0 radial . . . . . . 
1 6 - 
1 


F L E X I D I S K 
B R - 
4 2 5 


N 2 de 
N 2 de 
N 2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeç as 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 8 
2 5MB fi f 
2 0MB f 


Tamanho FULL / 5 " 1 Tipo ( SETUP ) = > 3 


Tipo de Atuador = > 
Step Motor 


Terminação de Linha => T I PO 7 


Seleção da Unidade 
P inos ( s hunt ) 


DS O 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . . . 
1 5 - 
1 6 
DS 1 
. 
• 
• . . . . . . . . . . . 
1 3 - 
1 4 
DS 2 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 2 - 
1 1 
DS 3 
. . . . . . . . . . . . . 
9 - 
1 O 
R 
- 
Conexão radial . . . . . . . . 
1 - 
2 


• 1 7 . 


Conf iguração de Seleção 


da Unidade 


J2 
Jl 
D C I Of 


H R " I N A TOR 
• PON H S 


9 - oso - 
8 


10 - OSl - 
7 


l i - OS2 - 
6 


1 2 - OS 3 - 
S 


1 3 


1 4 


1 5 


1 6 - R - 
l 


6[ 
6C 


C I 0[ PO• H S PARA 


S E L C ÇÃO DA U N I DAOC 


Conf iguração de Seleção 


da Unidade 


J2 
J l 


) 01· 


H R " I N- - 
• 
• 


IOR 
: : flLCCO D[ 


' 
· 
P 1 '0S 


Ul2 
: : 


. 
. 
. 


1 6 1111 
'1 l s 


1 4 e 
0 1 3 


1 2 E 
Ili 1 1 


J9 


1 0 l!l 
lil 9 
B LO CO OE P I NO S 


& 
1i1 
ia 
7 
P ARA S E L [ Ç i.ú ú U N I OAOC 


6 
lil 
li 
s 


4 
li 
• 
3 


2 
• 
• 
1 


- U DRs homologadas MICROTEC 
• 


M U L T I D I G I T 
D W - 
1 
o 3 1 


N 2 de 
N 2 de 
N 2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 4 
1 2 MB fif 
l OMB f 


Tamanho FULL/ 5 " 1 Tipo ( SETUP ) 
= > 1 


Tipo de Atuador = > 


Terminação Linha 


Seleção da Unidade 


DS O 
DS l 
DS 2 
DS 3 


Step Motor 


=> T I PO 7 


P inos em Curto 


9 - 
8 
1 0 - 
7 
1 1 - 
6 
1 2 - 
5 


R - 
Conexã radial . . . . . . 
1 6 - 
1 


M U L T I D I G I T 


N 2 de 
N 2 de 
Discos 
C i l indros 


0 1 
0 3 0 6 


Tamanho SL I!!.' 51.. 


li 


Tipo de Atuador = > 


Terminação de Linha 


Seleção da Unidade 


DS O 
DS l 
DS 2 
DS 3 


D W - 
1 o 5 
1 


N 2 de 
Capac i 
Cabeç as 
da de 


0 4 
1 2MB fif 
l OMB f 


l'J'l i o ( SETUP ) = > 1 


S tep Motor 


=> T I PO 8 


P i no s ( s hunt ) 


1 - 
2 
2 - 
3 
4 - 
5 
5 - 
6 


• 1 8 
• 


Con f iguração de Seleção 


da Unidade 


Jl 
J I 


N A T OR 
G CIO 
H RM J - 
D li 


T'lili 


U 2 I 
U 2 6 • 


9 - 
oso - ti 
10 - 
OS I - 
l 


l i 
- 
O S 2 - 
" 


l2. - 
OSJ - 5 


L3 


l'4 
3 
l!> 
z 
" - R - 1 


( J 0[ PON l [ S PARA S E L E Ç Ã O OA v • I OAO[ 


Con f iguração de Seleção 


da Unidade 


J l 
1 
8LcC0 0[ 


J UM P E R S 
l; 


P I N v I ( TERM:HTDR ) 


b 
s 
4 
3 
2 
l 


6 c 0 : 0 OE 
JUMPE R S PARl S E L E Ç Ã O (! U N I OAOf 


• UDRs homologadas MICROTEC 
• 


p E R C O M P 
p p 5 - 
9 
1 2 


Ng de 
Ng de 
Ng de 
Capac i 
Discos 
Cilindros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 4 
1 2MB iif 
l OMB f 


- 
Tamanho 5LIM/ 5 " 1 Tipo ( 5ETUP ) 
= > 
1 


Tipo de Atuador = > 
5tep Motor 


Terminaçãv ae Linha = > TIPO 8 


Seleção s;;lã Unidade 
Pinos ( shunt ) 


05 1 
052 
05 3 
DS4 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


7 
- 
8 
5 - 
6 
3 
- 
4 


1 - 
2 


Conexão P ial 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
9 - 
1 0 


p E R C O M P 
p p s - 
9 2 
5 


Ng de 
Ng de 
Ng de 
Capac i 
Discos 
Cilindros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 6 1 5 
0 4 
2 5MB ii f 
2 0MB f 


Tamanho SLIM/5 " 1 Tipo ( 5ETUP ) 
= > 2 


Tipo de Atuador = > 
5tep Motor 


Terminação de Linha = > TIPO 8 


Seleção da Unidade 
Pinos ( shunt ) 


05 0 
05 1 
052 
05 3 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
- 
8 
5 - 
6 


3 - 
4 


1 
- 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 


Conexão Radial 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 - 
1 0 


• 19 
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Conf iguração de Seleção 


Unidade 


J2 


g 
• 
• 
1 0 


7 
• 
• 
8 
5 
• 
• 
6 


3 
.. . 4 


1 
• 
• 
2 


BLOCO DE PUOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE 


Con f iguração de Se leção 


da Unidade 


J2 
J I 
= 
BLOCO O( 
n P UO 1 


mos 
U 
(J&) 
TERM I U TOA 


• 
• 
• 
• 
• 


• • • • • 
2 
4 6 8 
1 0 


(AP4 ) 


BLOCO DE PUOS PARA SELEÇÃO D A UNIDADE 


) 


• UDRs homologadas MICROTEC 
• 


M I e R o p E R I F e R I e o s 
W 5 O O - 
I I 


N g de 
Ng de 
Ng de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 4 
1 2MB fif 


\ 
l OMB f 


Tamanho FULL/ 5 " 1 Tipo ( SETUP ) 


= > 1 


Tipo de Atuador = > Rotary Step Motor 


Terminação de Linha => TIPO 7 


Seleção da Unidade 
Pinos ( shunt ) 


DSO 
DS l 
DS2 
DS3 


) 


Reservado 
Reservado 


Q U A L I T R O N 
Q w - 


1 - 
2 
3 - 
4 
5 - 
6 
7 - 
8 


9 - 
1 0 
1 1 - 
1 2 


5 2 o 


Ng de 
Ng de 
Ng de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 6 1 5 
0 4 
2 5MB n f 
2 0MB f 


Tamanho SLIM/ 5 " 1 Tipo ( SETUP ) 


= > 


Tipo de Atuador = > 
Step Motor 


Seleção ºª Unidade 
Chaves Dip 


DS l 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 : ON . 2 , 3 , 4 : 
' 
DS2 
. 
. 
. . . . . . . . . 
2 : ON . 1 , 3 , 4 : 
' 
DS 3 
. 
. . . . . . . . . . 
3 : ON . 1 , 2 , 4 : 
, 
DS 4 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
4 : ON . 1 , 2 , 3 : 
, 


Terminação 
Chaves 


2 


ausente 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
. 
5 a 1 0 : OFF 
presente 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
. 
5 a 1 0 : ON 


• 20 
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OFF 
OFF 
OFF 
OFF 


Configuração º-ª Seleção 


Unidade 


cu 
RP8 
CU 


PIMOS '. : 


cu 


BLOCO OE 
: : D 


• 
• 
T ERRllAlOR 


PUO 1 


l i 
• 
• 
1 2 


g 
• 
• 
1 0 


Ili • 
8 


• • 6 


1 
• 
• 
2 


BLOCO OE P lllOS PARA SELEÇÃO DA U N I DADE 


Con f iguração de Seleção 


da Unidade 


DIP-SIlCH 


\ 


S I 
J I 


inDDDlDllOlll 
0 1 1 2 
3 s 
6 
7 
8 
g 
1 0 


DIP-S I lCH PARA SELEÇÃO D A U N I DADE 
E HAB I L l lAÇÃO 00 lERM! NATOA 


Jl 


) 


) 


• U DRs homologadas MICROTEC - 


M I C R O P E R 
w 3 


N !2 de 
N!2 de 
Discos 
C i l indros 


0 2 
0 6 1 2 


Tamanho SLI M/ 3 " 1 


Tipo de Atuador . 


Seleção da Un idade 


DS l 
DS 2 
DS 3 
DS4 


= > 


I F É R I C O S 
2 o 


N!2 de 
Capac i 
Cabeças 
da de 


0 4 
2 5MB fif 
2 0MB f 


Tipo ( SETUP ) 
= > 9 


Step Motor 


Chaves Dip 


1 : ON 
2 : 0N 
3 : 0N 
4 : 0N 


( 2 , 3 , 4 ) : 0FF 
( l , 3 , 4 ) : 0FF 
( l , 2 , 4 ) : 0FF 
( 1 , 2 , 3 ) : 0FF 


Terminação 
Chaves Dip 


ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 9 : OFF 
presente . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 9 : ON 


Con f iguração de Seleção 


da Unidade 


J ) 


- OFF 


- ON 


O l P - S• I T C H PARA SCLE ÇÃO DA U N I OAO[ 


E HAB I L I T AÇÃO 00 H RR I N A I OR 


OBS . : 
a ) a chave 1 0 do D . SWITCH deverá sempre es tar na pos . OFF . 
b ) a UDR W- 3 2 0 , cu j a característic a 
f í s ic a é de 3 . 1 / 2 " , é 
apresentada 
c om 
um 
adaptador que , 
acoplado 
ao 
seu 
cha s s i , mantém a compat ibi l idade mec âniUa com a unidade 
convenc ional 
( 5 . 1 / 4 " ) . 


. 2 1 
• 


) 


- 
U DRs homologadas MICR OTEC - 


w I N T E c 
W D - 
2 o 


N 2 de 
N 12 de 
N2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 6 1 2 
0 4 
2 5MB fíf 
2 1MB f 


Tamanho SLIM/ 5 " 1 Tipo ( SETUP ) = > 9 


Tipo de Atuador => 
Step Motor 


Seleção da Unidade 
Chaves Dip 


DS l 
. . . . . . . . . . . 
l : ON . 
( 2 , 3 , 4 ) : OFF 
, 
DS 2 
. . . . . . . . . . . 2 : 0N ; 
( l , 3 , 4 ) : 0FF 
DS 3 . . . . . . . . . . . 3 : 0N . 
( 1 , 2 , 4 ) : OFF 
, 
DS4 
. . . . . . . . . . . 4 : 0N . 
( 1 , 2 , 3 ) : 0FF 
, 


Terminação 
Chaves Dip 


ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 9 : OFF 
presente . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 9 : ON 


Con f iguração de Se leção 


da Unidade 



p l 
OS 
P 2 
P J 


os DLlOOlQ}llj = ::F 
1 
2 
J 
4 
s 
6 
1 
e 
9 1 0 


OIP-SW I TCH PARA S [ L E ÇÃO DA UU DAOE 


E HAB I L I T AÇÃO 00 T E R " l hATOR 


OBS . : A chave 1 0 do DI P SWITCH deverá s empre e s tar na pos iç ão OFF . 


- 2 2 - 


• U DRs homologadas l\HCROTEC 
• 


M I C R O L A B 


N2 de 
N2 de 
Discos 
C i l indros 


0 2 
0 6 1 5 


Tamanho SLIM/ 5 " 1 


Tipo de Atuador = > 


Terminação dr .Linha 


J 3 
ALIMENTAÇÃO ..;...C".;.....A,.. 


1 4 P I NOS ) 


D F W 
- 
5 o 2 5 


N2 de 
Capac i 
Cabeç as 
da de 


0 4 
2 4MB fí. f 
2 0MB f 


Tipo ( SETUP ) = > 2 


Step Motor 


=> TIPO 9 


T E R M I N ADOR 


J2 
CABO DE DADOS 
I ZO P I N O S 1 


LOCALIZAÇÃO DO JUMPER DE SELEÇÃO, TERMINAÇÃO 
RESISTIVA E CONECTORES DE INl"ERFACE . 


• 2 3 
• 


) 


• U DRs homologadas M I C R OTEC - 


E L E B R A 
w - 
3 o o 


N2 de 
N 2 de 
N2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
0 3 0 6 
0 4 
1 2MB fíf 
l OMB f 


Tamanho SLIM/ 3 " 1 Tipo ( SETUP ) 
= > 1 


Tipo de Atuador = > 
Step Motor 


Terminação de >Linha => TIPO 8 


Seleção da Unidade 
Pinos ( s hunt ) 


J l O = > 


J 9 = > 


DS O 
DS l 
DS2 
DS 3 


* ON 
OFF 
ON 
* OFF 


1 - 
2 
3 - 
4 
5 - 
6 
7 - 
8 


- >Conexão Daisy-Cha i n 
- 
Conexão Radial 
- 
Real i za auto-teste 


- N real iza auto-te s te 


Conf iguração de Se l eção 


da Un idade 


J J 


J l 


rm:J!J!i 


l[ R" I U TOR 
J4 El!l!l!l 


BLOCO DE 
R P 2 


l!I J6 
P I NOS 


7 
5 
3 
l 
m 


8 
6 
4 
2 


- 
J I O 


BLOCO D E PI NOS PARA SELEÇÃO D A U N I DADE 


OBS . : 
A UDR W- 300 , cu j a carac ter í s t ic a f í s ic a é de 3 . 1 / 2 " , 
pode 
(W-3 1 1 ) 
ou 
não (W- 3 10 ) ser apresentado com um 
adaptador 
que ao ser acopl ado ao seu c has s i mantém a compatibi l idade 
mecânica com a unidade convenc i ana l 5 . 1 / 4 " . 


• 2 4 - 


- U DRs h omologadas MICROTEC - 


M I C R O L A B 
D F W 
- 
5 


N 2 de 
N2 de 
N2 de 
Discos 
Cil indros 
Cabeças 


0 5 
1 0 2 4 
0 9 


Tamanho FULL/5 " 1 T I PO ( SETUP ) 


Tipo de Atuador = > 


Terminação de inha 


J 3 
A L I M E N T AÇÃO C C 


J 9 


R E DE R E S I S T I V A 
D E T E R M I N AÇÃO 


J 3 
J l 


Voice Coi l 


= > 
T I PO 9 


A L I M E N TAÇÃO L I GU E T A DE 
C C 
A T E R R AME N T O 


o 9 6 


Capac i 
da de 


9 6MB fif 
7 6MB f 


= > 4 0 


PINO 


1 
+ 12 
2 
+ 12 
3 
+ 5 
4 
+ 5 


T ENS ÃO c c 


VOLTS 
VO LTS (RETOftNOI 
VOL TS IRETORHOJ 
VOLTS 


E SCR I T A 


J P 2 
, 


'---- F A L H A D E E SCR I T A 


'--- J P 6 
F A L H A D E E SC R I T A ( R E ADY ) 


J B 


J B 


@ @ @ ©CD®CDCD 


® t 


4 


® 1º ©(6)0(2) 


RAD I A L 
F A L H A 
DS4 l' DS2 l' 


DE 
DS3 
DS l 
E SCR I T A 
R E C O V E R Y 
N Ã O C ON E C T ADO 


Observação : 
As 
pos içoes do 9 ao 16 do 
j umper 
J8 
deverão 
estar abertas em c on f igurações norma is ( de f au lt ) . 
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- U DRs h omologadas MICROTEC - 


M U L T I D I G I T 
D W 
- 
2 o 6 2 


N2 de 
N2 de 
N2 de 
Capac i 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 
da de 


0 2 
6 1 2 
0 4 
2 5MB fif 
2 0MB f 


Tamanho SLIM/ 5 \ " 1 T I PO ( SETUP ) = > 9 


Tipo de Atuador = > 
Step Motor 


Terminação d_> Linha => 
T I PO 8 


C o n e c t o r do 
s p i n d l e J7 
\ 
) 


í 


P a r a f u s o de f i x a ç ã o 


d o c i r c u i t o 
J 6 


C o n e c t o r d o 
m o t o r d e 
p a s s o J 4 


Se l e ç ã o de 
C o n e c t o r d o s e n s o r 


u n i d a d e OS 
d e t r i l h a 00 J S 


2 
3 
4 
5 
6 


íl íl íl 


U N I DADE 
J U M P E R 
DS l 
1 - 2 


DS2 
2 - 3 


DS3 
4 - 5 


JUMPER DE S E L E ÇÃO DE U N I DADE 
DS4 
5- 6 


- 2 6 - 


) 


) 


• U DRs h omologadas MICROTEC 
• 


M I C R O L A B 
D F W - 
5 


N" de 
N" de 
N" de 
Discos 
C i l indros 
Cabeças 


0 3 
1 0 2 4 
0 5 


Tamanho FULL/5 " 1 Tipo ( SETUP ) 


Tipo de Atuador = > 


Terminação de >Linha 


J 3 
AL IMENTAÇÃO C C 


J9 


REDE R E S I S T I V A 
O E TERMINAÇÃO 


) 


J3 
Jl 


Voice Coi l 


= > TIPO 9 


AL I ME NT AÇÃO L I NGUETA OE 
CC 
ATERRAME NTO 


o 5 3 


Capac i 
da de 


5 1MB fif 
4 2MB f 


= > 3 9 


• 27 
• 


.. , .. º 
T ENS ÃO C C 


1 
+ 12 
VOLTS 
t 
+ 12 
VO LTS C ftETOftNOI 
s 
+ 5 
YOL TS C ftETOftHOI 
4 
+ 1 
VOLTS 


JP2 


._ 
____ FALHA OE ESCR I T A 


._ 
__ JP6 


FALHA OE ESCR I T A ( RE AOY ) 


JS 


J S 
@ @ @ ©CD©CDCD 


® t 


4 <0 jº ©(6)0(2) 


RADIAL 
F AL HA 
OS4 l"" OS2 l"" 


OE 
OS3 
OSl 
E SCR I T A 
RECOVERY N Ã O CONECT ADO 


) 


- U DRs h omologadas MICROTEC - 


W 1 N T E C 
W D - 4 O / X 


NR de 
NR de 
NR de 
NR de 
Capaci 
Di scos 
C i l i ndros 
Cabeças 
Setores 
da de 


02 
0782 
04 
2 7 
47HB iíf 
41HB f [5 :'"""""''""5 2J 


Tamanho SLIH/· 1 Método de Gravação •> 2 , 7Rll 
J 2 
t JS J 1 
p i n o 1 


Ti po de Conexão • > Radial o u Star 


Ti po de Atuador •> Step Motor 


Hoclo de Operação •> Ffsi co ou Vi rtual 


Configuração gg Unidade : 


5 
3 
1 
JS 


6 
4 
2 


Operação no modo * físico : JS c / pinos 1 
e 2 fechados . 


- Operação no modo virtual : JS aberto . 


* - 
" de fault " 


Observações : 


- Esta unidade é des ignada para equipamentos PC/ XT , ou se j a , 
poderá ser util izada no MF S S ou MF S 6 . 


- Suas 
características 
quanto 
a 
capac idade 
refere-se 
à 
operação 
no modo físico , que é a que será 
utilizada 
nos 
) 
referidos equipamentos MF . 


- t 
importante lembrar que a interface I DE 
incorporada 
na 
CPU do MF S 6 controla apenas uma única unidade e no MF S S , 
por 
não pos suir tal interface , será 
necessário 
uti l i zar 
uma 
interface 
IWD4 0 -X 
( WI NTEC ) sendo 
que 
esta 
poderá 
comportar 
até 
2 unidades através de seus 
2 
conectores : 
J l para a unidade C e J2 para a unidade D . 


A 
UDR WD- 4 0 /X j á sai de fábrica com a 
formatação 
f i s ica 
rea l i z ada . 


- 
O 
n 2 do " interleave " adotado é 5 para o MF S S e 6 para 
o 
MF S 6 . 
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- U DRs homologadas MICROTEC - 


W 1 N T E C 
W O - 4 O / F 8 


Nll de 
Nll de 
N" de 
Capaci 
T' 
Di scos 
Cabeças 
Setores 
da de 
(SfruP) 


02 
04 
27 
81MB f 
54 


Tamanho SLIM/lli• 
Mêtodo de Gravação •> 2 , 7RLL 


Ti po de Conexão •> Oai sy Chain 
5 
3 
1 


Ti po de Atuador •> Voi ce Coi l 


Modo de Operação •> Vi rtual 


J8 


6 
4 
2 


Conf iguração dd Unidade : 


- 
1 unidade instalada : JB aberto . 


- 
2 unidades instaladas : 
unidade C 
= > JS com os pinos 5 e 6 fechados . 
unidade D 
= > JS com os pinos 3 e 4 fechados . 


Observações : 
u 


) 


Esta unidade é des ignada para equipamentos PC/AT , ou sej a , 
poderá ser util izado no MF 2 S 6 4 S 6 ou TORRE . 


- Pelo fato desta unidade trabalhar no modo virtual , podemos 
escolher 
qualquer tipo de UDR no SETUP DO S ISTEMA, 
desde 
que não ultrapasse sua capac idade de S lMB . 


- 
A 
UDR WD-4 0 /F j á sai de fábrica com a 
fo1)11latação 
fís ica 
realizada . 


- O 
ns:i 
do 
" interleave " 
adotado é 
1 
para 
os 
referidos 
equipamentos MF . 


- 
A interface IDE para esta unidade é o IWD4 0 -F ( WINTEC ) que 
pode controlar até 2 UDRs I DE e 2 UDFs de 3 6 0KB ou 1 . MB . 
Sua configuração segue abaixo : 


p 
1 
N 
o 
s 
F U N Ç Ã O 


1-2 
3-4 


fechado 
aberto 
BIOS IBM 
Wl 
aberto 
fechado 
BIOS nonnal {*) 


aberto 
aberto 
i nvál i do 


aberto 
fechado 
FOC desabi l i tado 
W2 
fechado 
aberto 
1 UOF i nstal ada 


fechado 
fechado 
2 UOFs i nstal adas, 


(*) - •defaul t• 


- 
2 9 - 
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- In trodução - 


1 
- INTRODUÇÃO 


A Norma de Instalação descrita neste manual , te m como objeti vo fornecer as in formações 
necessárias para garant ir a performance e o bom f u n c i o n a m e n t o dos equipamentos Microtec . 
Sendo de caráter geral , este docu mento não cobre todos os casos possíveis . Situações que não se 
enquadrem nesta norma, devem ser submetidas a apreciação da M icrotec para u ma análise mais 
detalhada. 
A Rede de Assistência Microtec (RAM) deverá fornecer todas as in formações a seus 
clientes no que diz respeito a instalação e xigida pela M icrotec, com base nas informações mais 
detalhadas contidas )este manual. 


1 . 1 ) Visita de PRÉ - INSTALAÇÃO 


Antes da instalação de qualquer equipamento M icrotec , a RAM de verá inspecionar o local 
definitivo em que serão instalados os equipamentos, verificando o cu mpri mento das normas 
estabelecidas pela Microtec. Caso seja verificada alguma irregularidade na visita de pré ­ 
instalaço, a RAM de verá auxiliar o usuário esclarecendo todos os itens necessários para 
adequação da instalação . Neste caso a instalação será suspensa até a regularização da instalação 
por parte do usuário? 


1 .2 ) Visita de VERIFICAÇÃO 


Esta visita deverá ser marcada para a verificação de alterações realizadas nas instalações do 
usuário, que tinham sido anteriormente detectadas na visita de pré - instalação . 


.> 
Caso não seja cumprida a norma de instalação exigida, a instalação será suspensa até sua 
regularização definitiva. 
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· Características Tfrnicas dos Produtos MICROTEC 
• 


II - CARACTERIS T/CAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS MICROTEC 


2 . 1 ) Características Físicas 


TA BELA 1 


Produto 
Al tura 
Largura 
Pro fundidade 
Peso ( Kg ) 
( mm ) 
( mm ) 
( mm ) 


PC 2 0 0 1 
1 5 7 
5 0 0 
4 3 0 
2 0 , 0 


) 


XT 2 0 0 1 
1 5 7 
5 0 0 
4 4 5 
2 1 , 0 


XT 2 0 0 2 
1 5 7 
5 0 0 
4 4 5 
2 1 , 0 


XTMaster 
1 5 7 
5 0 0 
4 4 5 
2 1 , 0 


PC PAQ 
2 3 0 
3 6 2 
4 7 8 
1 4 , 3 


XT PAQ 
2 3 0 
3 6 2 
4 7 8 
1 8 , 5 


MAT 2 8 6 
) 
1 5 8 
5 3 7 
4 8 5 
1 7 , 5 


e 


MAT 3 8 6 
1 5 8 
5 3 7 
4 8 5 
1 7 , 5 


EXP 
1 5 7 
2 4 8 
4 4 7 
7 , 4 


MP 1 4 
3 5 2 
3 7 6 
4 0 0 
1 2 , 0 


MPE 1 4 
3 5 2 
3 7 6 
4 0 0 
) 
1 4 , 0 


MMV 1 2 
3 0 0 
3 2 0 
3 3 5 
7 , 5 


MF 8 8 TR 
3 7 0 
3 1 0 
2 8 0 
8 , 0 
D I SKLES S 


L I NHA MF 
1 8 0 
4 6 0 
4 7 0 
1 8 , 0 


MF 8 6 
1 5 5 
3 9 0 
3 8 5 
1 3 , 0 


MF 3 8 6 T 
6 8 3 
1 8 5 
4 5 8 
4 0 , 0 


TERMINAL 
3 4 5 
3 3 8 
3 7 2 
9 , 6 
S I GMA 


TERMINAL 
3 4 0 
3 2 5 
3 3 5 
7 , 0 
ADO 


TERMINAL 
3 5 0 
3 2 5 
3 5 0 
8 , 2 
SYNAPSE 
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• Caracterfsticas Técnicas d os Produtos MICR OTEC 
• 


) 


2 . 2 ) Caracte r í s t icas Elétricas 


TABELA 2 


Produto 
Tensão ( V ) 
Freq . 
( Hz ) 
Consumo de Entrada 
( Watts /VA ) 


PC 2 0 0 1 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 0 7 / 1 3 4 


XT 2 0 0 1 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 8 8 / 2 3 5 


XT 2 0 0 2 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 8 8 / 2 3 5 


XTMaster 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 8 8 / 2 3 5 


PC PAQ 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 2 5 / 1 5 7 


XT PAQ 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 8 2 / 2 2 8 


MAT 2 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 


MAT 3 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 


EXP 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 


} 8 8 / 2 3 5 
1 


MON ITORES 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 6 / 3 2 
MONO . 


MP 1 4 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 0 0 / 1 2 0 


MPE 1 4 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 0 5 / 1 2 5 


) 


MMV 1 2 
1 1 0 / 2 2 0 
º 6 0 
2 6 / 3 2 


MF 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 1 3 / 1 4 1 


MF 8 8 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
1 


1 8 8 / 2 3 5 
1 


MF 8 8 TR 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
5 6 / 7 0 
D I SKLESS 


MF 2 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 


MF 3 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 


MF 3 8 6 SX 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 


MF 3 8 6T 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
3 1 3 / 3 9 0 


MF 4 8 6 
1 1 0 / 2 2 0 
6 0 
2 5 0 / 3 1 3 
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· Característ i cas Técnicas d os Produtos M I C R OTEC 
· 


Produto 
Tensão ( V ) 
Freq . 


TERMI NAL 
1 1 0 / 2 2 0 
S I GMA 


TERMI NAL 
1 1 0 / 2 2 0 
ADD 


TERMI NAL 
1 1 0 / 2 2 0 
SYNAPSE 


2 . 3 ) Características Ambientais 


Temperatura de Operação Ideal : 18 à 252c 
) 


Temperatura de Armazenamento: - 5 à 502C 


6 0 


6 0 


6 0 


( Hz ) 
Consumo de Entrada 
( Watts /VA ) 


5 5 / 6 9 


6 4 / 8 0 


2 8 / 3 5 


Umidade Relativa de Operação: 8 à 80% (sem condensação) 


Umidade Relativa de Armazenamento: 5 à 90% (sem condensação) 
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• Pré - Instalação 
• 


III - PRÉ-INS T .ALAÇÃO 


Na pré - instalação são verificadas as condi ções necessárias para o bom desempenho do 
equipamento , be m como sua maior durabilidade . 


Antes de e fetuar a instalação, é necessária a verificação dos seguintes ítens: 


3 . 1 ) Local de I nstalação 


, 


O equipamento deve ser instalado e m u ma área livre de no mínimo 
300mm em suas 
laterais, 
conforme o desenho abaixo, de forma a facilitar manutenções preventivas , corretivas e 
disponibilidade para expansões. 


E Q U I PAMEN T O 


li 


TEC LADO 


Não aconselhamos a utilização de pisos com carpetes ou forrações, devido ao acúmulo 
de 
poeira e descargas eletrostáticas que podem co mp rometer o bom funcionamento 
do 
equipamento , ocasionando defeitos intermitentes. 


3 .2 ) Iluminação 


O 
local da instalação do equipamento, deverá possuir uma iluminação adequada , 
não 


incidindo diretamente sobre o vídeo. 


Aconselha - se para digitação, uma iluminação a mbiental de 400 LUX. 
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• Pré - I nst a laçã o 
• 


3 . 3 ) Con d iç õ es A m bi e n t a i s 


Os principais fatores cli máticos a sere m considerados são a umidade relati va e a 
temperat ura dr operação. 


A te mperatura de operação ideal, situa - se na faixa de 1 8 à 2511C, devendo o 
equipamento estar instalado em um local arejado onde não ocorra incidência de raios solares. Em 
locais de instalação com temperatura fora desta fai xa de trabalho, recomendamos a instalação de 
ar condicionado. 


Temperatura muito alta pode ocasionar queima de componentes eletrónicos ou possível 
causa de defeitos intermitentes, como problemas de leitura em disco. Lembre - se que a 
temperatura dentro 1o equipamento é sempre maior que a temperatura ambiente . 


A faixa admissível para a umidade relativa do ar, onde o equipamento for instalado, 
é 
de 8% à 80% (não condensado) em operação. 


3 .4 ) Instalação Elétirca 


Um dos aspectos importantes que deve ser analisado antes de efetuar a instalação do 
equipamento, é a verificação da instalação elétrica. 


) 


Neste ite m serão analisados: 


- Circuito de Alimentação Independente 


- Aterramento 


- Tomadas de Alimentação 


3 .4 . 1 ) Circuito d e Alimentação Independ e n t e 


O circuito de alimentação de verá ser e xclusivo para os equipamentos Microtec, sendo 
permitido seu compartilbamento com equipamento do mesmo gênero, como 
impressoras, 
monitores de vídeo, etc .. 


Equipamentos que possuem motores de grande potência, tais como, ar condicionado e 
máquinas de xerox, produzem ruídos na linha, devendo ser instalados e m outro circuito. 


Este 
circuito de alimentação independente, deverá possuir disjuntores de 
proteção 
dimensionados de acordo com o consumo total dos equipamentos (em 
VOLT - AMPERE) 
descritos na TABELA 2. Neste dimensionamento deve - se considerar uma tolerância de mais ou 
menos 20% em relação a corrente nominal do disj untor. Recomenda - se a utilização 
de 
disjuntores da marca SIEMENS para o circuito de alimentação independente. 


Para ambientes MUL TIMICRO ou REDE LOCAL, deve - se utilizar um quadro de 
distribuição exclusivo para a alimentação dos equipamentos. Recomenda - se também a utilização 
de um NO - BREAK a fim de não comprometer as informações contidas no sistema em caso de 
variações bruscas de tensão ou queda de energia. 
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- Pré - Instalação - 


Para locais onde possuem uma grande incidência de descargas atmosféricas, deve - se 
utilizar filtro& protetores para o circuito de ali mentação. 


A 
TA BELA 
3 mostra a capacidade máxima de corre nte para alguns cabos isolados com 
PVC 70'-'C, à temperatura ambiente de 3011C segundo TAB. 50 da NBR - 54 10. 


TABELA 3 


) 
Capac idade de Condução de Corrente em Ampere 
para Condutores de Cobre 
Seç ão Nominal 
2 Condutores 
3 Condutores 
( rnrn2 ) 
Carregados 
Carregados 


1 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 5 


2 , 5 
1 
2 4 
li 
2 1 
1 


4 
1 


3 2 
li 
2 8 
1 
) 


6 
1 


4 1 
li 


:-) 
3 6 
1 


1 0 
5 7 
5 0 


1 6 
7 6 
6 8 
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- Pré - Instalação - 


- 
Condições d e Instalação d e Dutos e Calhas 


Ma ne i ra d e i n s t a l a r 


1 . C a bo s 
i s o l ado s de n t ro de e l e t rod u t o 


e m mon t agem a p a r e n t e 


2 . C a bo s 
i s o l ados de n t ro de 
e l e t rodu- 


tos e mb u t i do s em ge s so , 
a l ve n a r i ? 


o u µ a r e de d e c i me n t o 


3 . C a bo s 
i so l ados d e n t ro de e l e t rodu t o 


e m c a n a l e t a . i a be r t a o u ve n t i l a d a ) 


- 
C a bo s un i o u mu l t i po l a re s em con d u- 


tos 
fo rmados 
na e s t r u t u ra do 


- 
p r! 


d i o 


5 . C a b o s 
i s o l ados em ca l h a s 
( a be r t a s ou 


f e c h a d a s ) 


6 . C a bos i so l ados em mo l d u ra s ou 
roda 


pe s 


7 . C a bo s un i ou mu l t i po l a res em 
spa - 


ços de cons t rução ou poços 
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- Pré - Instalação - 


3 . 4 .2 ) Aterramento 


O sistema de ate rramcnto constitui um fator muito importante para o 
dt'sc m penho e 
performance do equipamento, além de propiciar uma segurança ao usuário. Se m u m sistema de 
aterramento adequado Estabilizadores, No - Breaks e Filtros de Linha externos e 
interno ao 
equipamento tem sua função de filtragem da rede elétrica prejudicada . 


Entende - se como sistema de aterramento o conjunto de eletrodos, cabos e conexões (numa 
determinada 
configuração) que constitui o caminho de escoamento de cargas 
e 
ruídos 
indesejáveispara a terra. 


A qualidade do sistema de aterramento é normalmente verificada através de dois fatores: 
, 


A - ) Caracteristicas de absorção de energia . 


As características de absorção de energia constituem o primeiro fator importante na análise 
de um sistema de aterramento. Elas depende m, particularmente, do sistema de hastes verticais e 
eletrodos horizontais, configurados em uma geometria definida em função da resistividade do 
terreno, da estratificação do solo e das características desejáveis da malha, tais como resistência 
de fuga, impedância de surto, corrente de curto - circuito, potencial de passo, etc. 


U ma boa maL' la de aterramento deve possuir os seguintes requisitos: 


O sistema de aterrarnento deve possuir no máximo 5 Oh m s d resistência. Esta resistência 
é medida através de instrumentos específicos conhecidos como terrômetro ou telurímetro; 


- Apresentar um caminho de baixa impedância para o escoamento de descargas atmosféricas. 
Neste ponto ressaltamos que malhas de aterramento com valores baixos de resistência de fuga, 
podem apresentar impedâncias elevadas à circulação da corrente de surto, em função da 
geometria de cada uma; 


- Apresentar uma configuração elétrica e física que permita uma boa absorção da energia. 


B - ) Características de vinculação 


O projeto de vinculação de um sistema de aterramento deve propocionar ramos de 
interligação 
de 
baixa impedância entre 
os equipamentos aterrados, 
criande 
um 
plano 
equipotencial de forma que qualquer elevação de potencial na malha de aterramento provocará a 
elevação simultânea de potencial para todos os equipamentos aterrados, sem risco de diferença 
de potencial entre os mesmos. Este item deve ser muito bem analisado quando interligamos 
equipamentos através de cabos de comunicação como redes locais e comunicações seriais. 


Portanto para configurações de sistemas interligados, corno MUL TIMICRO ou REDE 
LOCAL, deve - se interligar todos os equipamentos ao mesmo sistema de aterramento, evitando 
assim, diferenças de potenciais que podem causar problemas de comunicação ou até mesmo a 


queima destes equipamentos. 


Para o aterramento do No - Break, deve - se utilizar um fio TERRA exclusivo interligado ao 
sistema de aterramento. Um outro fio TERRA deverá interligar os equipamentos ao mesmo 
sistema de aterramento. 
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· 
Pré - I n s t a l a ç ã o 
• 


Caso a instalação elétrica não possua u m terra efetivo, deverá ser solicitada sua instalação 
por profissionais especializados, devido ao fato de e xistirem vários fatores à serem considerados 
para a execução de um terra e ficaz. 


Nunca se deve utilizar como aterramento: 


· O neutro da rede; 
- Canos de água; 


· Terra de outros equipamentos, utilizando - se aterramentos elétricos ou de massa; 


• A estrutura do prédio ou em suas imediações. A distância mínima recomendável é de 10 
metros; 


· O pára - raio ou em suas proximidades (distância mínima de 20 metros). 


) 


Quando da utilização de um quadro de distribuição, todos os fios terra distribuídos devem 
ser ligados a um ponto de terra comum no quadro de distribuição. 


Esse condutor deverá possuir a secção de acordo com a tabela 4 (T AB 78 da NBR - 54 10). 


TA B ELA 4 


Seção Mínima dos 
Seção mínima 


condutores fase 
do conduto1J 


de insta l aç ão 
terra 


( rrun2 ) 
( rrun2 ) 


s 
5 1 6 
s 


1 6 < s 
5 3 5 
1 6 


s 
> 3 5 
0 , 5S 


Todos os fios utilizados para a distribuíção do TERRA deverão ser flexíveis a fim de 
proporcionar uma menor impedância para corrente e m frequências elevadas. 


A interligação das hastes do sistema de aterramento deverá ser feita com fio flexível de 4 
milímetros. 
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- Pré - Insta lação - 


3 .4 . 3 ) Tomadas de Alimentação 


Os equipamentos Microtec utilizam tomadas tipo Piai 543 - 1 3, para circuitos monofásicos 
(110, 127 ou 220V) ou bifásicos (220V). 


POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS ( VISTA FRONTA L ) 


MONOF ÁSICAS 


. ) 


N E U T R O 
F A S E 



. 1 
o 


B IFÁSICAS 
J 


F A S E 
F A S E 


rn 


o 
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· Distribuição Elé tri ca para os Equipamen tos M I C R OTEC 
· 


) 
W - DIS TRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS MJCROTEC 


F A S E 
C I R C U I T O { 
I NDE P E NDE N T E 
N E U T R O 


BARRAM E N T OS 
I ND E P E N DE N T E S 
E I SOL ADOS 


S O L O 
T E R R A 


S I S T E M A DE 
A T E RRAME N T O 


SEM N O - BREAK 


Q U ADR O DE D I S T R I B U I ÇÃO 


M ÁX I MO 5 O h m s 
DE R E S I S T Ê N C I A 


_....D I S J U N T OR S I E M E N S 


___ } F A S E P / T OM ADAS 


___ } N E U T R O P / TOMADAS 


___ } T E R RA P / T OMADAS 


OB S . : N O CASO DA I N S T AL AÇ Ã O EM 220V B I F Á S I CO , O C I R C U I T O C O N T E R Á DUAS F A S E S . 


COM N O - BREAK 


Q U ADRO DE D I S T R I B U I Ç ÃO 


N O-BR E A K 
/ D I S J U N TOR S I E M E N S 
F A S E 
F A S E 


N E U T R O 
C I RC U I T O { 
F AS E ( * ) 


I ND E P E N D E N T E 
} 


F A S E P / T O M AD A S 


S O L O 


) 


N E U TR O 


T E R R A 


S I S T E M A O E 
A T E R RAME N T O 


T E R R A 


CONDU T O R E S 
D I S T I N T O S 


B A R R A M E N T OS 
I ND E P E NDE N T E S 
E I SOL ADOS 


M ÁX I M O 5 O h m s 
DE R E S I S TÊN C I A 


( * ) U T I L I ZADO C A S O A E N T R ADA D O NO-BRE AK S E J A 220V B I F ÁS I C O . 


- 
1 2 - 


} 


N E U T R O T OMADA 


} 


T E R R A P / T OM A D A 


- Caract . d e Esta bilizad ores. N o - Bru k 's e S h ort - Bru k 's para os Equlp. MICROTEC - 


V - CARACTERIS TICAS nE EST ABILIZAI>ORES, NO -BREAK's 
E SHOR T-BREAK's PARA OS EQUIPAMENTOS MICROTEC 


Todos os equipamentos Microtec, possue m fonte chaveada de forma a absorver variações 
na rede de +/ - 1 0% em relação a tensão nominal. Caso a variação seja maior do que 1 0%, 
recomendamos a ut ili zação de um ESTABILIZADOR ou NO · BREA K , que devem possui r 
as 
seguintes características: 


- Características do Estabilizador: 


.-) 


. Estabilizador Eletrônico Monof ásico 
. Entrada: l l OV, 127V ou 220V 
. Saída : llOV (variação máxima ± 5%) 
Frequência: 60Hz ± 0,5% 
Elementos de Entrada e Saída: 
. Rede 
: 1 plug (fase, neutro e terra) 
. Consumidor: 3 tomadas (fase, neutro e terra) 
Transformador - isolador com blindage m eletrostática 


- Características do No - B reak : 


. Monofásico 
. Entrada: l lOV, 127V ou 220V 
. Saída: l lOV (variação máxima ± 5%) 
. Frequência: 60Hz ± 
0,5% 
Tempo de autonomia: variável conforme a aplicação 
. Tempo de comutação: não possui 


- Características do Short - Break 


. Monofásico 
. Entrada: l lOV, 127V ou 220V 
. Saída: l lOV (variação máxima ± 5%) 
Frequência: 60Hz ± 0,5% 
Tempo de autonomia: variável conforme a aplicação 
Tempo de comutação máxima: 8,3 ms (meio ciclo de rede) 
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- V t'ri ficação das Tl'nsõt's - 


) 
VI - VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES 


A verificação das tensões 
é 
feita através da medição dos pontos na tomada 
de 
ali mentação onde o equipamento será ligado . Esta medição é feita com u m voltímetro digital e m 
escala AC. 


A seguir, são mostrados exemplos de ligações em redes M O N O F Á S I C AS ( l l O V , 1 2 7 ou 
220 Volts) e BIFÁSICAS (220 Volts) 


A ) LIGAÇÃO MONf1FÁSICA (FASE, N E U TR O E TER R A ) 


- INSTALAÇÃO CORRETA 


Vl = l lOV / 127V / 220V 
:t 10% 
) 


V2 = l l OV / 1 27V /220V 
:t 10% 


0,3V < V3 < 3,0V 


- FASE INVERTIDA COM O NEUTRO 


Vl = l l OV / 1 27V / 220V 
:t 1 0% 


0,3V < V2 < 3,0V 


V3 = l l OV / 127V /220V 
:t 10% 


V3 
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Vl 


V2 


J 


Vl 


) 


• V eri ficação das Ten sões 
• 


• N E U TR O E TER R A EM C U RTO 


VI = l l OV / 1 27\' ' 220V 
:t 1 0% 


V2 = l lOV /127Y /220V 
::t 10% 


V3 = OV 


8 ) LIGAÇÃO B I FÁSICA (FASE, FASE E TERRA ) 


) 


· INSTALAÇÃO CORRETA 


Vl = 220V 
::t 1 0% 


V2 = 220V 
::t 10% 


V3 = llOV 
::t 10% 


V3 


V3 


V l 


V 2 


V l 


V2 


OBSERVAÇÃO: A medição feita entre NEUTRO e TERRA informa somente a diferença de 
potencial entre esses dois condutores. Portanto este tipo de medição não garante 
que o sistema de aterramento possui as características recomendadas pela 
Microtec. No caso de alguma anomalia detectada pela RAM, esta deverá 
solicitar um laudo técnico da instalação efetuada . 
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- V eri ficação das Tensões - 


VII - INS T ALAÇóES DE CABOS DE COMUNICAÇÃO 


7 . 1 ) Cabos M U L TIMICRO 


Os cabos 
de 
comunicação utilizados no ambiente 
Multimicro, 
segue m 
o 
padrão 
EIA - RS232C. Todos os cabos são interligados aos conectores tipo D de 25 pinos. 


- Comprimento máximo dos cabos 


Dada a característica da interface e sua normalização, os limites máximos de comprimento 
são: 
35 metros - -> para cabos sem blindagem 


70 metros - - > para cabos com blindagem 


- Características de Cabos S eriais 


Seção dos Condutores - 26 A WG 


Capacitãncia - 4 1 pf /m 


n de pares - 4 ou 6 


Cobertura - anti - chama na cor cinza 


Diâmetro Externo - 6,5 mm (s/blindagem) 
8,5 mm (s/blindagem ) 
8,0 mm (e/blindagem) 
9,5 mm (e /blindagem) 


Blindagem - Poliester Metalizado 


- 
1 6 - 
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- V t'ri ficaçã o das Tt'nsôt's 
· 


7.2 ) Cabos para REDE LOCAL 


A Microtec dispõe de dois padrões de rede local. a ARCNET (BUS ou estrela) e 
a 
ETHERNET (Cheapernet). Cada padrão possu i características diferentes no 
que diz 
respeito 
a distância e aos cabos de comunicação. 


7 .2. l ) Padrão ARCNET / BU S 


N o padrão ARCNET/BUS são utilizados cabos coaxiais de 9 3 Ohms. (Furukawa ou K mp). 


) 


Distância máxima . . . . . . . . ............ . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 435 m (com 2 nós) 
300 m (com 8 nós) 


Distância máxima com a utilização de HUB Ativo ........ ..................... 6 K m 
N2 máximo de estações por segmentos d e 300 m 
. .. . . . .. . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . 8 
N11 máximo de estações por rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. . . ...... . . . . . . . . 255 
Seção de Condutor . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 22 A WG 
Diâmetro Externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 mm 


7.2.2 
• Padrão ARCNET / ESTRELA 


No padrão ARCNET/ESTRELA são utilizados cabos coaxiais de 93 Ohms (Furukawa ou 
Kmp). No padrão estrela só podemos ter uma estação por segmento. 


Distância máxima . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 600 m c / HUB Ativo 
30 m c/HUB Passivo 


N2 máximo de estações por rede . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 255 
Seção do condutor .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 AWG 
Diâmetro Externo ... . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . .. ..... . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6,6 mm 


7 .2.3 
• Padrão ETH ERNET ( C H EAPERNET) 


No padrão ETHERNET (CHEAPERNET) são utilizados cabos coaxiais Cheapernet - 
50 


Ohms (Furukawa) 


Distância máxima ..... . .. . . . . . . . . . . . .. .. .... . . . ... .. .. ... . . . . . . . . ... . . . .. . .. . . .. .. . . . . .... . . . . . . . . . 185 m 
N2 máximo de estações por segmento .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 30 
Seção do Condutor .... . . . ... . . . . . . . . ... . ... .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .... . ... .. . . . . . 20 A WG 
Diâmetro Externo .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . 5 , 1 mm 
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\' eri fi cação das Tensões - 


7 . 3 ) Procedimento de Montagem dos Conectores para R E D E LOC A L 


A figura abaixo mostra o proce di mento de montage m dos cabos coaxiais CRI M PADOS. 


Recomendamos 
que 
estes cabos sejam CRIMPADOS, por oferecerem 
uma 
maior 
confiabilidade. 


' 
r 


Somente r• cabos !JG 1 74, 1 79, 187, 188/4, 
f9ÇI urna fenda n1 capa do cabo com 2,6 1 0,4 c 
mo n1 figur1. Antes de fur1r o cont1cto centr1I, 
vista o espaçador de metal e a luva de teflon (nlo in· 
dicados) sobre o die"trico do cabo. O contacto cen· 
tr1l deve encostar contr1 o dielétrico e • luva de te· 
flon. 
- 


O pino de coni.cto de..> encostar contr1 o d ie ltri· 


co. 


mQ-_,e 
.... •1-:1 .. c 
.. 
• 
- 


O dltlltrlco dewt encostar no hollnt8. 


1 
=iC@ 


A pm11hl P'8ml deYt 


encosttr 9qUI 


1 


Remova 1 CIP• do Clbo. 1 blindlgem e o dielétrico. n1s di· 
rnensões indi1s n1 hbel1. Os cones devem ar precisos • ,.._ 
tos. Nlo d1nifique 1 blind1gem, o dielftrico ou o condutor cen­ 
tral . Estr1nhlgem no condutor c:entr1I nlo 1 necessiri1 em pinos 
crimpldos. P1r1 solde, ett1nhe o condu· 
tor centr1I sem equec:er 1xcessiY1mente. 
Vista 1 presilha externa no e1bo, como in· 
die1do. 


M-39012 Mil-Crimp 


A 
B 
C 


1 1132 3.'32 
5'32 


8,1 7 
2,3 
3,96 


Abri levemen12 1 ponta da cordo.lhl, como indic8do, pe,.. t.ci­ 
litlr sua inserslo sobre 1 luv1 in12ma. Nlo desfie 1 cordoalhl. 


Co loque o pino de contacto no condutor c:entr1I de forma a e n­ 


costã· lo contr1 o d ie létrico. O condutor centr1I deve ser wisto 
atrevls do furo de ·nspeÇio do contacto. Fixe o contacto como 
eegue: solde levemente ou crimpe o contlC'to 90 condutor 
ui. N lo solde as P11'1es extern1s do contlcto. Evite equecimento 
excessivo per1 nlo •nufar o dieWtrico. 


Monte o C8bo no corpo do oontetor de form1 que 1 P""llhl ln•r· 
N destise sobre 1 blinct.gem. Empurre o c:.bo frtnia ed o 


contv.to 1nc:alx1r no llollnt8. Deslize 1 P""ilhl ex11trna IObr't 1 
blincfl"'9m 1 contr1 o corpo th conector; Crimpe 1 prnilhl IX· 


ttrna. 


7 . 4 ) Canaletas e Dutos para Cabos de Comunicação 


- Os cabos de comunicação para o ambiente MULTIMICRO ou REDE LOCAL deverão 
ser passados obrigatoriamente por canaletas ou dutos. 


- Para locais 
sujeitos a interferências eletromagnéticas os cabos deverão passar por 
canaletas ou dutos metálicos aterrados. 


- Para o dimensionamento das canaletas ou dutos, deverá ser considerado o diâmetro para 
os cabos lógicos. 
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) 
VIII - VERIFICAÇÃO FINAL 


) 


Antes de efetuar a interligação do equ ipamento no circuito de alimentação, deverá ser 
verificado se todos os pré - requisitos relativos aos capítulos anteriores foram 
executados 
corretamente. 


Após a verificação das partes que compõe o equipamento, verifique se a chave seletora de 
tensão da fonte (1 10/220\') corresponde a tensão da rede. Existem monitores que lambe m 
possuem chave de seleção de tensão de alimentação ( 1 10/220V), portanto a mesma deverá ser 
posicionada de acordo com a tensão da rede . 


. ) 


8 . 1 ) CABO DE ALIMENTAÇÃO AC 


Existem dois tipos de cabos de alimentação: 


A) CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS LIN H AS PC / X T / MAT 


NEUT RO 
FASE 


TE RRA 


T E RRA 
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) 
B ) C A B O DE A LIMENTA Ç Ã O PA R A A LIN H A M f 


N EU TR O 


o 


TE:tRA 


) 


- 
2 0 - 


TER R A 
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- I n t rodu ç ã o - 


1 - INTRODUÇAO 


A manute nção pre vent i va nos equ i pa m e n tos M ic rot e c , d e ve se r pe r i ó d i c a e m i n t e r valos 
normais trimest rais. 


Esse tipo de manutenção, consiste em pre v e n n p r oble mas futuros que são causados por 
suje iras e mau contatos. 


Caso a data do chamado técnico de uma manute nção corret i va, se j a pró x i m a 
a 
d a t a 
da 
manut enção pre venti va, a mesma pode rá ser conc i liada, a pós o conserto do equipa me nto. 


Os descritos na manuten ção pr e venti va são : 


- 
VERIFICA'Y-ÃO DA REDE ELÉTRICA. 
- 
LIMPEZA DO FILTRO DE AR. 


- 
LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO. 
- 
LIMPEZA DOS CONTA TOS NOS CAR TÔES LÓGICOS. 
- 
LIMPEZA DAS CABEÇAS MAGNÉTICAS DOS DRIVES. 
- 
LIMPEZA DE IMPRESSORAS. 
- 
ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO EQUIPAMENTO. 
- 
ROTl!'\A DE TESTES. 
- 
INFORMAÇÕES AO USUÁRIO. 


O tempo de d1·1ação est imado para a manuten ção pr e venti va é de apro xi ma da m en te 
2 0 
à 
30 minutos. 


Deve - se 
d esligar o equipamento da rede e létrica, antes de efetuar a 
man utenção 
pre ventiva. 


Se o equipamento possuir unidade(s) de disco(s) rígido(s), deve - se posicionar 
as cabe ças 
e m posição segura. 


1 . 1 ) VERIFICAÇ..\O DA REDE ELÉTRICA 


Neste 
item é necessá ria a 
ve rifi cação re ferente a NORMA DE 
INSTALAÇÃO 
MICROTEC. 


1 .2 ) LIMPEZA DO FILTRO DE AR 


O filtro de ar utilizado na parte frontal do equipamento tem como função evitar que a 
poeira penetre dentro do equipamento através do duto de ventilação. 


A limpeza deste filtro é feita com água e sabão, sendo necessário secá - lo antes de 
reinstalar. 


Caso o filtro apresente sinais de desgaste , então torna - se necessário a sua troca. 
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- I n trod ução - 


1 . 3 ) LIMPEZA INTERNA DO EQU IPAMENTO 


A limpeza interna do equipãmento, consiste c m retirar o pó através de um aspirador. 


Não aconselha - se retirar o pó com o pincel, porque ele não o faz só muda - o de posição. 


1 .4 ) LIMPEZA DOS CONTATOS NOS CARTÕES LÓGICOS 


A sujeira que é depositada por entre os contatos, pode acarretar defeitos intermitentes. 


Os cartões que possuem conector de borda macho (conectores de slots), devem ser 
limpos com borracha macia por sobre seus contatos. Após retirar todo o e xcesso deixado pela 
borracha no conector, usar um spray "limpa contatos" à base de freom. 


Utilizar também, o spray nos contatos dos conectores dos cabos e nos conetores dos 
slots. 
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- 
l n l rod u \· ii u - 


1 . 5 ) L I M P E Z A D A S C A B E Ç A S M A G N f: T I C A S N A S ll N ID A H E S D E D I S C O S F L E X 1 V E I S 


Mate rial necessário: kit de li mpeza, contendo: 


- Cleaner (pode ser utilizado álcool isopropílico, líqu ido ou em spray). 


- Disquete de limpeza (face dupla) 


Kits Recomendados: 


1 - 
Head Cleaning K it 5.25" flexible disk drives 
series 2qj4 
Perfectdata Computer Care Products 


II - 
Head Cleaning K it 
Recorder Number 801744 
Dysan Corporation 


III - 
Memorex Disk Driver Cleaner 


Procedimento 


1. Coloque uma quantia moderada (aproximadamente :.' mi) de solução limpadora (cleaner 
álcool isopropílico) na superfície exposta do disquete dle limpeza. 


2. Insira o disquete de limpeza no drive. 


3. Ative o drive, através do comando DIR, umas 3 ou 4 vezes. 


4. Desative e retire o disquete de limpe za . 


5 . Anote n o rótulo d o disquete cada limpeza , e inutilize - o quando esgotar o número de 
limpezas especificado por disquete , de acordo com cada fabricante. 


6. Repita a operação e m todos os drives. 


1 . 6 ) LIMPEZA DE IMPRESS ORAS 


As impressoras são equipamentos mais sensíveis com relação a suj eira, por possuírem 
sensores óticos que quando obstruídos causam problemas de mau funcionamento. 


Outra causa de problemas são os microserrilhados deixados pelos formulários contínuos 
que também obstruem os sensores e podem causar obstrução da movimentação do carro de 
impressão. 


A limpeza é feita através de um aspirador de pó, retirando - se toda a suj eira localizada 


na parte mecânica e nas placas eletrônicas. 


A sujeira depositada nos sensores óticos é retirada através de um pincel de lim peza fino. 
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Para a li m peza dos ei xos d0 carro de i m pre ss;it' . de ve - se e x e c u t a r os segu i n t e pa ssl': 


1 - ) Li m pa r o eixo com um pano (que nâo solte fi bras) umidecido com álcool isopropílico; 


2 - ) Após a li m pe za , e xecutar a 
rotina de lubri ficação recomendada pelo fabricante 
da 
i mpressora. 


1 . 7 ) A T U A L I Z A Ç Ã O DA V E R S Ã O D O EQU I P A MENTO 


Na manutenção pre ventiva, o técnico deve verificar se o equipamento 
versões de cartões lógicos atualizados, de acordo com o Boletin Informativo 
fornecido pela M I()ROTEC para informar alterações, revisões e modificações 
soft ware. 


possui a s últ imas 
Técn ico (BIT), 
de hardware e 


Além das verificações das rev1soes dos cartões lógicos, é necessano també m atualizar as 
versões dos Cls programáveis do t ipo PROM, EPROM, Microcontroladores e PALs, descritos nos 
BITs. 


As versões do sistema operacional MICROTEC, também deverão ser atualizadas para o 
usuário de acordo com as informações contidas nos boletins. 


Caso ocorra ' 1algum proble ma que o técnico não consiga solucionar, este de \'e recorrer 


aos seguintes departamentos da MICROTEC. 
) 


- Hardware 
Depto. de Serviços Técnicos (setor de campo) 


- Software 
Depto. de Suporte ao U suário 
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1 .8 1 ROTI N A DE TESTES 


) 
Após terminada a :m anuten ção preventiva, é fe ita u m a rotina d<' t e st e s para verificar o 


) 


funcionamento dos seguintes itens do equipame nto: 


- Teste de - CPU 
- Teste de memória 
- Teste das interfaces (serial e paralela) 
- Testes do cartão controlador de vídeo 
- Testes de drives 
- Verificação de acesso ao(s) winchester(s)* 
- Verificação de ajuste de vídeo 
- Verificação de ajuste da impressora 


Se algum item apresentar problema, verifique se as ligações estão feitas corretamente , 
con sultando o manual técnico de manutenção do equipa mento. 


Caso persista o problema, realize a manutenção corretiva. 


• 
Se o equipamento possuir winchester, o teste a ser executado é o de simples acesso 
da unidade, de forma a não comprometer as in formações contidas e m seu conteúdo. 


1 .9 i I NFORMAÇ ÕEs> AO U S U ÁR I O 


O técnico deverá aconselhar sobre os c u i dados q 
e 
o0 usuário deve ter com 
o 
equipamento com relação ao manuseio, operação e limpeza. 


Deve - se aconselhar o usuário para realizar periodicamente "back - u.ps" de seus arquivos, 
se1a em disco ou em fita. Também deve 7 se orientar, quanto a vida útil de disquetes que são 
usados frequentemente. 


Com relação a limpeza do equipamento, cabe orientar que esta d3verá ser feita com u 
pano (sem fibras soltas) umidecido com sabão ou produto de limpza. O pano não poderá e star 


molhado, e sim levemente umidecido. 
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